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Notificari legale

Acest manual se aplica BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-PRIME si controlerului de sistem BOND.

‘ Nu toate modulele de procesare sunt disponibile in toate regiunile.

Marci comerciale

Leica si sigla Leica sunt mdrci comerciale inregistrate ale Leica Microsystems IR Gmbh si utilizate sub licenta. Sistem
BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer
Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer, Oracle si RemoteCare sunt marci comerciale ale Leica
Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Alte marci comerciale sunt proprietatea proprietarilor lor.

Drepturi de autor

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd detine dreptul de autor asupra acestui document si asupra oricarui software
asociat. In temeiul legii, este necesara permisiunea noastra scrisd inainte ca documentatia sau software-ul sé fie
copiate, reproduse, traduse sau transformate in format electronic sau electronic, in intregime sau partial.
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Producator

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road

Mount Waverley VIC 3149

Australia

Informatii importante pentru toti utilizatorii

Acest manual contine informatii importante privind modul de utilizare a Sistem BOND. Pentru cele mai recente
informatii privind produsele si serviciile Leica Biosystems, accesati www.leicabiosystems.com.

in temeiul unei politici de imbunatatire continud, Leica Biosystems isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile fara
notificare.
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in acest document sunt utilizati urmatorii termeni:

 Leica Biosystems—se refera la Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

» Sistem BOND - platforma Leica Biosystems, care include BOND-III, BOND-MAX si BOND-PRIME
e BOND-III - un tip de instrument de colorare IHC automat si ISH

o BOND-MAX - un tip de instrument de colorare IHC automat si ISH

o BOND-PRIME - un tip de instrument de colorare IHC automat si ISH

« software-ul Sistem BOND - aplicatia software prin care utilizatorii pot configura si opera sistemul BOND-II,
BOND-MAX sau BOND-PRIME

Utilizatori vizati
Utilizatorii vizati ai unui Sistem BOND sunt personalul de laborator instruit corespunzator.

Persoanele care opereaza un modul de procesare BOND trebuie sa fi fost instruite suficient pentru a se asigura
utilizarea in conformitate cu acest document si cunoasterea deplina a oricaror potentiale pericole sau proceduri
periculoase, inainte de operarea modulului de procesare. Numai personalul instruit trebuie sa indeparteze capace sau
piese din modulul de procesare si numai dacd acest lucru este indicat in acest manual.

Instalare si reparati
Instalarea si reparatiile trebuie efectuate numai de catre personal de service calificat autorizat de Leica Biosystems.

Solicitarile de acordare a garantiei se pot realiza numai daca produsul a fost utilizat pentru aplicatia specificatd i
operat conform instructiunilor din acest document. Daunele rezultate din manipularea necorespunzatoare si/sau
utilizarea incorecta a produsului vor invalida garantia. Leica Biosystems nu isi poate asuma rdspunderea pentru nicio
astfel de dauna.

Raportarea incidentelor grave

Aparitia oricdrui incident (oricdror incidente) grave care fie a condus la, fie poate duce la decesul unui pacient sau al
unui utilizator, fie la deteriorarea temporara sau permanenta a starii de sanatate a unui pacient sau a unui utilizator
trebuie raportatd unui Leica Biosystems reprezentant local si Autoritatii de reglementare relevante.

Protocoale Leica Biosystems

Sistemul BOND este furnizat impreund cu un set de protocoale prestabilite Leica Biosystems care nu pot fi editate sau
sterse. Aceste protocoale prestabilite au fost validate de Leica Biosystems. Totusi, puteti crea protocoale
personalizate copiind si editand protocoalele existente prestabilite. Toate protocoalele personalizate trebuie validate
in conformitate cu procedurile si cerintele laboratorului local. Capacitatea de a crea si a salva un protocol nu indica
adecvarea acestuia pentru utilizare. Consultati instructiunile de utilizare (IDU) ale analizei relevante cu privire la
principiile de functionare si caracteristicile de performanta.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04 2
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Declaratia privind securitatea si confidentialitatea datelor utilizatorului

Leica Biosystems respecta si se angajeaza sa protejeze securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal.
Notificarea privind confidentialitatea Leica Biosystems de mai jos descrie datele cu caracter personal pe care le
putem colecta, utiliza si pastra.

Notificare privind confidentialitatea

Licentiatul va respecta toate legile aplicabile privind protectia si confidentialitatea datelor in procesul prelucrarii
datelor cu caracter personal utilizand Sistemul BOND, inclusiv BOND-ADVANCE, fara limitare, prin transmiterea
tuturor notificarilor necesare catre, si obtinerea tuturor consimtamintelor necesare de la pacienti si alte persoane
vizate de aceste date inainte de prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Urmatoarele date cu caracter personal sunt stocate in baza de date a controlerului BOND:

e Nume pacient

e Nume medic

o Numar de accesare

» Comentarii medic

« Comentarii pacient

» Comentarii lama

» Comentarii caz

» Detalii cont utilizator

» Denumirea postului

 Imagini lama

» Comentarii evenimente LIS

 Imagini instrument
Urmadtoarele rapoarte BOND pot contine in mod obisnuit PHI:

 Evenimente de executare

* Detalii de executare

e Raport caz

e |storic scurt lame

» Export date

» Rezumat configurare lama

Contactarea Leica Biosystems

Pentru service sau asistentd, contactati reprezentantul local Leica Biosystems sau consultati
www.leicabiosystems.com
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Avertismente generale

Avertismentele sunt notificari privind pericolele care pot duce la vatamare corporala sau unde exista posibilitatea
pierderii, deteriordrii sau identificdrii incorecte a probelor pacientilor. Respectati toate precautiile de siguranta pentru
a evita vatamarea corporald, deteriorarea, pierderea sau identificarea incorectd a probelor pacientului si deteriorarea
echipamentului.

Avertismentele utilizeaza simboluri cu chenar negru si fundal galben.

Avertismentele generale ale sistemului Sistem BOND apar mai jos. Alte avertismente apar in sectiunile relevante din
manual.

Operarea modulului de procesare

Pentru a evita contaminarea reactivilor si a lamelor, modulul de procesare trebuie operat intr-un
mediu curat, pe cat posibil fara praf si particule.

Pentru a asigura operarea corectd a modulului de procesare, plasati fiecare recipient reactiv in vrac
in statia corecta din cavitate, conform indicatiilor de pe etichetele cu nume codificate prin culoare.
Nerespectarea acestei instructiuni poate compromite colorarea.

Pentru detalii suplimentare, consultati 2.2.7 Cavitate recipiente vrac

Verificati nivelurile recipientului vrac si umpleti sau goliti, dupd caz, la inceputul fiecarei zile (mai
frecvent, dacd este necesar - consultati 12.2.1 Verificarea nivelurilor recipientelor). Nerespectarea
acestei instructiuni poate duce la oprirea executarilor de colorare pentru a indeparta recipientele,
ceea ce poate compromite colorarea.

Pentru BOND-MAX, dacad un recipient vrac necesita umplere in timpul procesarii, consultati
intotdeauna ecranul Protocol status (Stare protocol) si confirmati cd recipientul nu este utilizat sau
nu este pe cale sa fie utilizat. Nerespectarea acestei instructiuni poate compromite lamele care
sunt procesate. Returnati recipientul imediat dupd umplere — consultati 12.2.2.5 In timpul
executarilor. Pentru a evita aceasta situatie, verificati nivelurile recipientelor vrac intre fiecare
protocol - consultati 12.2.7 Verificarea nivelurilor recipientelor).

> B bbb

Recipientele vrac BOND-III nu trebuie indepdrtate pentru umplere - consultati

12.2.2.1 Realimentarea reactivului vrac = BOND-III. Pentru a evita aceasta situatie, verificati zilnic
nivelurile recipientului vrac (mai frecvent, dacd este necesar - consultati 12.2.1 Verificarea
nivelurilor recipientelor).
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BOND nu necesita acces la retea pentru a functiona si a-si indeplini scopul de utilizare. Pentru a
preveni accesul rau intentionat sau neautorizat, instalati BOND fara nicio conexiune la
reteaua/infrastructura dvs.

Daca doriti o conexiune la retea, metoda preferata este conectarea BOND la o retea locala virtuala
(VLAN) cu firewall. Alternativ, va puteti implementa si valida propriile mecanisme de securitate a
retelei in conformitate cu procedurile dvs. standard de operare.

Pentru mai multe informatii, consultati Ghidul sistemelor informatice pentru BOND 5.1+
(49.6062.811).

0 infectie cu malware pe un controler BOND poate conduce la comportamente neasteptate in
functionare, inclusiv dezactivarea modulelor de procesare. Va rugam sa va asigurati ca
dispozitivele de stocare USB nu contin virusi inainte de a le conecta la controlerul BOND. Mai mult,
Leica Biosystems nu are preinstalata o solutie antivirus; va recomanddm sd instalati propriul
produs antivirus al intreprinderii. Contactati reprezentantul local Leica Biosystems pentru informatii
suplimentare.

Tesuturi de control

rezultat de colorare adecvat pentru fiecare lama. Leica Biosystems recomanda ferm plasarea unui

f TREBUIE stabilite si intretinute masuri adecvate de control al laboratorului pentru a asigura un
tesut de control corespunzator pe aceleasi lame ca si tesutul pacientului.

Pericole chimice

Unii dintre reactivii utilizati in imunohistochimie si'in hibridizarea in situ sunt periculosi. Asigurati-va
ca ati primit instruirea adecvatd pentru aceastad procedurd inainte de a continua:

>

« Purtati manusi de latex sau nitril, ochelari de protectie si alte haine de protectie adecvate
atunci cand manipulati reactivi sau cand curatati instrumentul.

» Manipulati si eliminati reactivii si condensul in conformitate cu toate procedurile relevante
si reglementdrile guvernamentale aplicabile la unitatea de laborator.

Recipientele de reactiv se pot rdsturna in timpul transportului, lasand reziduuri de reactiv in jurul
capacului. Purtati intotdeauna ochelari de protectie, manusi si imbrdcaminte de protectie aprobate
atunci cand deschideti recipientele pentru reactivi.

. Reactivii potential periculosi se pot aduna in jurul ansamblurilor de colorare a lamelei si pot

> [

contamina tavile pentru lame. Purtati intotdeauna imbracaminte si manusi de protectie aprobate
atunci cand manevrati tavile pentru lame.

Unii dintre reactivii utilizati la Modulele de procesare BOND sunt inflamabili:
» Nuamplasati vreo sursd de flacdrd sau de aprindere Iangad modulele de procesare.
« Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupa
reumplere sau golire.
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Modulele de procesare au incalzitoare si suprafete incalzite care pot prezenta pericole de
aprindere, daca sunt amplasate materiale inflamabile in imediata apropiere a acestora:

» Nuamplasati materiale inflamabile pe sau langa incalzitoare.
» Nuamplasati materiale inflamabile pe suprafetele fierbinti ale modulului de procesare.

« Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupa
reumplere sau golire.

Pericole mecanice

Aveti grija cand inchideti capacul instrumentului, asigurandu-va cd aveti mainile curate pentru a
evita ranirea.

in timpul functiondrii robotului principal, sonda de aspirare, pompele pentru seringi si robotii pentru
A lichidele in vrac (BOND-II) se pot deplasa fara avertizare si cu o vitezd care poate provoca
accidentarea.

» Nuincercati sd deschideti capacul instrumentului in timp ce o executare este in
desfdsurare.

» Nuincercati sa omiteti dispozitivele de blocare care opresc functionarea instrumentului
atunci cand capacul este deschis.

» (Capacele pompei pentru seringi trebuie sd se afle in pozitia corespunzatoare in timpul
functionarii.

Evitati contactul cu ansamblurile de colorare a lamelor si cu piesele din preajma acestora. Acestea
se pot incinge si pot provoca arsuri grave. Permiteti un interval de rdcire de doudzeci de minute
pentru ansamblurile de colorare a lamelor si piesele din jurul acestora.

Contactati serviciul de asistentad pentru clienti in cazul in care este necesara mutarea modulului de
procesare pe o distanta mare sau transportarea acestuia in vederea repararii sau eliminarii.
Modulul de procesare este greu si nu este conceput pentru a fi mutat de un singur utilizator.

Asigurati-va cd usa seringii este inchisd (BOND-MAX) sau capacul seringii este montat (BOND-III) in
timpul functiondrii normale. Daca o seringd sau un fiting de seringa se slabeste, reactivul sub
presiune poate fi pulverizat din seringa.

Contactati imediat serviciul de asistenta pentru clienti daca robotul principal si/sau robotii pentru
lichidele in vrac continud sa functioneze mai mult de cinci secunde dupa deschiderea capacului
modulului de procesare.

Nu miscati bratul principal al robotului in timp ce modulul de procesare este pornit. Robotul poate
prezenta o aliniere neadecvatd, cauzand o colorare deficienta.

>PB BB P

Dacd robotul a fost mutat: opriti alimentarea instrumentului, asteptati 30 de secunde si apoi
reinitializati.
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Opriti intotdeauna modulul de procesare cand efectuati sarcini de curatare sau intretinere (cu
exceptia sarcinilor de curatare automate, cum ar fi curatarea sondei de aspirare).

Robotii pentru lichidele in vrac BOND-III se deplaseaza de-a lungul ansamblurilor de colorare a
lamelor pentru a permite utilizatorilor accesul pentru curatare. Numai operatorii care au fost
avertizati cu privire la potentialele pericole si au beneficiat de instruire adecvata trebuie sa
efectueze aceasta procedura.

Ansamblurile de colorare a lamelor contin piese mobile care pot cauza accidentari grave. Feriti-va
degetele de deschiderea ansamblului de colorare a lamei in timpul functionarii modulului de
procesare.

Inainte de a incerca sa deblocati manual ansamblurile de colorare a lamelor: rotiti comutatorul de
alimentare al modulului de procesare, opriti alimentarea cu energie electrica si deconectati priza de
alimentare de la retea din perete.

Modulul pompei cu seringa (BOND-III) este greu si poate cadea in fatd cand este eliberat. Numai
operatorii care au fost avertizati cu privire la potentialele pericole si au beneficiat de instruire
adecvata trebuie sd efectueze aceasta procedura.

Nu utilizati cele doua manere negre de pe capacul spate al BOND-III pentru a ridica modulul de
procesare.

> B PP

Pericole electrice

Nu scoateti capacele modulului de procesare si nu incercati s& accesati componentele interne. In
interiorul modulului de procesare BOND sunt prezente tensiuni periculoase si numai tehnicienii de
service calificati aprobati de Leica Biosystems trebuie sad indeplineasca aceste sarcini.

Nu modificati tensiunea de functionare a modulului de procesare. Se pot produce deteriorari grave
dacd modulul de procesare este conectat la o tensiune de alimentare incorecta. Contactati serviciul
de asistenta pentru clienti pentru a solicita modificarea setdrii.

Modulul de procesare trebuie sa fie conectat la o priza de alimentare cu impamantare si sa fie
pozitionat astfel incat personalul sa poatd deconecta cu usurinta cablul de alimentare de la retea
fdrd a fi necesara mutarea modulului de procesare.

Nu suntati sau scurtcircuitati sigurantele.

> BB B

Opriti instrumentul si deconectati cablul de alimentare inainte de a schimba sigurantele. inlocuiti
sigurantele numai cu piese standard si daca sigurantele se ard in mod repetat, contactati serviciul
de asistenta clienti.
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Precautii generale

Precautiile sunt notificari privind pericolele care ar putea duce la deteriorarea echipamentelor sistemului BOND sau
alte consecinte adverse care nu pun in pericol persoanele.

Precautiile utilizeaza simboluri cu chenar negru si fundal galben.

Precautiile generale legate de Sistem BOND apar mai jos. Alte precautii apar in sectiunile relevante din manual.

Pericole de instalare

>

Nu blocati orificiile de ventilatie amplasate pe capacul spate al modulului de procesare. De
asemenea, nu acoperiti orificiile de ventilare situate pe usa seringii (BOND-MAX).

Pericole in timpul functionarii

> bbb BEBEPEDB

Pozitionati toate pdrtile etichetei lamei de-a lungul tuturor marginilor lamei. O suprafatd adeziva
expusa poate cauza lipirea etichetei lamei (si a lamei) pe elementul Covertile sau alt echipament si
deteriorarea lamei.

Nu scoateti capacul mic al senzorului de nivel al lichidului dintr-un recipient vrac (BOND-MAX)
deoarece senzorul se poate deteriora. Goliti si reumpleti recipientele vrac numai prin capacul mare
de umplere/golire.

Curatati exclusiv manual toate componentele amovibile. Pentru a evita deteriorarea, nu spalati
nicio componentd intr-o masind de spdlat vase automata. Nu curatati nicio piesa cu solventi, fluide
de curatare dure sau abrazive sau lavete aspre sau abrazive.

Nu utilizati betisoare de bumbac sau alte aplicatoare cu varf din bumbac pentru a curata interiorul
orificiilor blocului de spdlare sau al ansamblului de colorare a lamelor, deoarece varful de bumbac
se poate desprinde si poate cauza blocaje.

Nu fortati recipientele vrac la loc, in pozitie, deoarece acest lucru poate deteriora recipientul i
senzorul de lichid.

Nu utilizati lame deteriorate. Asigurati-va ca toate lamele sunt aliniate corect pe tavile pentru lame
si ca toate elementele Covertile sunt pozitionate corect (consultati 2.6.2 Covertile universale
BOND), inainte de incdrcarea in modulul de procesare.

Asigurati-va cd modulul seringii (BOND-III) este complet inchis inainte de a incepe executarea sau
initializarea modulului de procesare (consultati 12.4.1 Asamblarea manuala a ansamblurilor de
colorare a lamelelor). Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la deteriorarea seringilor in
timpul functiondrii.

Asigurati-va cd robotii pentru lichidele in vrac (BOND-III) se afla in pozitia initiald in partea din spate
a instrumentului si nu sunt pozitionati de-a lungul ansamblului de colorare a lamelor inainte de
curatarea sau indepdrtarea placii superioare.
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Pericole privind reactivii

Rezultatele de colorare nesatisfacatoare si posibila deteriorare a modulului de procesare pot
apdrea in cazul contactului dintre solutiile incompatibile. Contactati Leica Biosystems pentru a
determina daca solutiile sunt compatibile.

Nu utilizati xilen, cloroform, acetond, acizi puternici (de exemplu HCI 20%), substante puternic
alcaline (de exemplu NaOH 20%) in modulele de procesare BOND. Daca oricare dintre aceste
substante chimice se varsd pe sau in apropierea unui modul de procesare BOND, curatati imediat
scurgerea cu alcool 70% pentru a preveni deteriorarea capacelor modulului de procesare.

Utilizati numai solutie BOND Dewax pe modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX sau BOND-
PRIME Dewax Solution pe modulele de procesare BOND-PRIME. Nu utilizati xilen, substituenti de

> BB
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Notificari de reglementare

Domeniu de utilizare

Sistem BOND automatizeaza protocoalele clinice pentru imunocolorarea specimenelor de patologie
IVD montate pe lamele de microscop. Lamele pentru microscop sunt ulterior supuse interpretarii de catre un
profesionist calificat din domeniul s@natatii pentru a ajuta la diagnosticare.

Complianta FCC

Acest echipament a fost testat si s-a constatat cd respecta limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa A, conform
partii 15, subpartea B a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protectie rezonabild impotriva
interferentelor daundtoare atunci cand echipamentul este operat intr-un mediu comercial. Acest echipament
genereaza, utilizeaza si poate emite energie de radiofrecventa si, dacd nu este instalat si utilizat in conformitate cu
manualul de instructiuni, poate cauza interferente daunatoare comunicarilor radio. Utilizarea acestui echipament in
medii rezidentiale poate cauza interferente ddunatoare, caz in care utilizatorului i se va solicita sa remedieze
interferentele pe propria cheltuiala.

Pentru mentinerea conformitatii, utilizati numai cablurile furnizate impreund cu instrumentul.

AVERTISMENT: Orice schimbari sau modificari care nu sunt aprobate in mod explicit de catre Leica
Biosystems pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

Marcajul CE

Marcajul CE semnifica conformitatea cu directivele UE aplicabile, asa cum sunt enumerate in
c declaratia de conformitate a producatorului.

Instructiuni pentru echipamentele de diagnosticare in vitro
pentru uz profesional

Acest echipament VD respecta cerintele privind emisiile si imunitatea din IEC 61326 partile 2-6.
Mediul electromagnetic trebuie evaluat inainte de utilizarea dispozitivului.

Nu utilizati acest dispozitiv in imediata apropiere a surselor de radiatii electromagnetice puternice (de ex. surse RF
intentionate neecranate), deoarece acestea pot interfera cu functionarea corespunzatoare.

AVERTISMENT: Acest echipament a fost proiectat si testat in conformitate cu CISPR 11 Clasa A.
Daca este utilizat intr-un mediu rezidential, poate cauza interferente radio, caz in care este posibil sa
fie necesar sa luati masuri pentru reducerea interferentelor.

Cerinte de reglementare pentru computere: Listat UL (UL 60950), certificat conform IEC 60950.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



ATENTIE: Legislatia federald restrictioneaza comercializarea acestui dispozitiv numai de catre sau la
solicitarea unui cadru medical autorizat.

Clasificarea echipamentului conform CISPR 11 (EN 55011)

Acest echipament este clasificat ca Grup 1 Clasa A conform CISPR 11 (EN 55011). Explicatia pentru grup si clasd este
descrisa mai jos.

Grupul 1 - Se aplica pentru toate echipamentele care nu sunt clasificate ca echipamente de grup 2.

Grupul 2 - Se aplica pentru toate echipamentele RF in care energia de radio-frecventa din intervalul de frecventd 9Khz
- 400Ghz este generata in mod intentionat si este utilizata sub forma de radiatie electromagneticd, cuplaj inductiv
si/sau capacitiv, pentru tratamentul materialelor sau in scopul inspectiei/analizelor.

Clasa A - Se aplicd pentru toate echipamentele adecvate utilizdrii in toate cladirile, altele decéat cele rezidentiale si cele
conectate direct la o retea de alimentare cu energie joasd, care alimenteaza cladirile utilizate in scopuri domestice.

Clasa B - Se aplicd pentru toate echipamentele adecvate utilizarii in cladirile rezidentiale siin cele conectate direct la 0
retea de alimentare cu energie joasd, care alimenteaza cladirile utilizate in scopuri domestice.

Definitii
ISM: Industrial, Stiintific si Medical

RF: Frecventd radio
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Glosar de simboluri

Aceasta sectiune descrie simbolurile de reglementare si sigurantd utilizate la etichetarea produselor.

Simboluri de reglementare

Explicatia simbolurilor de reglementare utilizate pentru produsele Leica Biosystems.
@ Acest glosar oferd imagini ale simbolurilor asa cum sunt prezentate in standardele relevante; cu
toate acestea, culoarea unora dintre simbolurile utilizate poate fi diferita.

In continuare este prezentatd o listd de simboluri utilizate pe materialele consumabile pentru etichetarea produselor,
instrument si semnificatia acestora.

1ISO 15223-1

Dispozitive medicale — simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare si informatii
care trebuie furnizate - Partea 1: Cerinte generale

Simbol Standard / Referinte Descriere

Regulament

ISO 15223-1 5.1.1 Producator
Indicd producatorul dispozitivului medical.

Indicd reprezentantul autorizat in Comunitatea Europeana.

ISO 15223-1 5.1.3 Data fabricatiei
Indica data la care a fost fabricat dispozitivul medical.

1SO 15223-1 5.1.4 A se utiliza pand la (data expirarii)
Indicd data dupa care dispozitivul medical nu trebuie utilizat.

IS0 15223-1 512 Reprezentant autorizat in Comunitatea european3

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Cod de lot
Indica codul de lot al producatorului, astfel incat lotul sa poata fi
identificat.

REE | S015223- 5.1.6 Numdr de catalog / Num@r de referinta
Indica numarul de catalog al producatorului, astfel incat dispozitivul
medical sd poata fi identificat.

SN 1ISO 15223-1 517 Numar de serie
Indicd numarul de serie al producatorului, astfel incat sa poata fi
identificat un anumit dispozitiv medical.
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Simbol Standard /

Referinte Descriere

Regulament

ISO 15223-1 5138 Importator
Indicd entitatea care importa dispozitivul medical in Uniunea
Europeana.

<@ 150152231 5.1.9 Distribuitor
%‘ﬁ Indicd entitatea care distribuie dispozitivul medical in regiune.

ISO 15223-1 5.3. Fragil, manipulati cu grija
Indicd un dispozitiv medical care poate fi spart sau deteriorat daca nu
este manevrat cu atentie.

« s, 150152231 534 A se feri de ploaie

Indicd faptul ca pachetul de transport trebuie tinut departe de ploaie si
in conditii uscate.

ISO 15223-1 5.3.7 Limita de temperatura
Indica limitele de temperatura la care dispozitivul medical poate fi
expus in siguranta.

ISO 15223-1 5.4.2 Anu se reutiliza
Indicd un dispozitiv medical care este destinat unei singure utilizari sau
utilizarii la un singur pacient in timpul unei singure proceduri.

ISO 15223-1 5.4.3 Consultati instructiunile de utilizare
Indica necesitatea ca utilizatorul sa consulte instructiunile de utilizare.

ISO 15223-1 544 Atentie
Indica necesitatea ca utilizatorul sa consulte instructiunile de utilizare
pentru informatii de atentionare importante, cum ar fi avertismente si
precautii care, din diverse motive, nu pot fi prezentate pe dispozitivul
medical propriu-zis.

IVD ISO 15223-1 5.5.1 Dispozitiv medical pentru diagnosticare in vitro
Indicd un dispozitiv medical care este destinat utilizarii ca dispozitiv
medical pentru diagnosticare in vitro.
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1ISO 7000

Simboluri grafice pentru utilizare pe echipament — Simboluri inregistrate.

Simbol Standard / Referinte Descriere
Regulament
(XY 1507000 1135 Reciclare

(-

<9 Indica faptul ca articolul marcat sau materialul acestuia face parte
dintr-un proces de recuperare sau reciclare.

ISO 7000 1640 Manual tehnic; manual pentru service
Identifica locatia in care este pdstrat manualul sau pentru a identifica

informatiile care au legatura cu instructiunile de service pentru
echipament. Pentru a indica faptul ca manualul de service sau
manualul trebuie avute in vedere atunci cand se efectueaza lucrari de
service asupra dispozitivului aproape de locul in care este amplasat

simbolul.
T~ 1507000 2594 Ventilatie deschis3
§ Identifica controlul care permite patrunderea aerului din exterior in
mediul interior.
._%, ISO 7000 3650 usB
Identifica un port sau o fisd ca indeplinind cerintele generice ale
Universal Serial Bus (USB). Pentru a indica faptul ca dispozitivul este
conectat la un port USB sau este compatibil cu un port USB.
|[EC 60417/
Simboluri grafice pentru utilizare pe echipament.
Simbol Standard / Referinte Descriere
Regulament
IEC 60417 5007 Activat

Indica conectarea la retea, cel putin pentru intrerupatoarele de retea
sau pozitiile acestora si toate cazurile in care este implicata siguranta

IEC 60417 5008 Oprit
Indica deconectarea de la retea, cel putin pentru intrerupdtoarele de
retea sau pozitiile acestora si toate cazurile in care este implicata

siguranta

IEC 60417 5009 Repaus
Identifica comutatorul sau pozitia intrerupdtorului prin intermediul
cdruia o parte a echipamentului este pornitad pentru a-l aduce in starea
de repaus.

IEC 60417 5016 Sigurantd
Identificd sigurantele sau locatia acestora.
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Simbol Standard /

Regulament
IEC 60417
IEC 60417
N
A IEC 60417

2

% IEC 60417

.@' IEC 60417
.: IEC 60417

i IEC 60417

Referinte Descriere

5019

5032

5134

5988

6040

6057

0222

Impamantare de protectie: legare la pAmant

0 borna care este destinata conectarii la un conductor extern pentru
protectie impotriva socului electric in cazul unei defectiuni sau borna
unui electrod de impamantare (legare la pamant) de protectie.

Curent alternativ monofazat
Indica pe pldcuta cu date tehnice faptul ca echipamentul este adecvat
numai pentru curent alternativ; identifica bornele relevante.

Dispozitive sensibile la descarcari electrostatice

Ambalaje care contin dispozitive cu sensibilitate electrostatica sau un
dispozitiv sau un conector care nu a fost testat pentru imunitate la
descarcari electrostatice.

Retea de computere
Identificd reteaua de computere propriu-zisa sau indica bornele de
conectare ale retelei de computere.

Avertisment: Radiatii ultraviolete

Alerta pentru prezenta luminii UV in interiorul carcasei produsului, care
poate fi de 0 magnitudine suficienta pentru a constitui un risc pentru
operator. Inainte de deschidere, opriti lampa cu UV. Utilizati dispozitive
de protectie la UV pentru ochi si piele in timpul lucrarilor de service.

Atentie: piese in migcare
O avertizare de sigurantd pentru a tine persoanele la distanta de
piesele in miscare.

Informatii generale
Identifica unitatea de comanda pentru a examina starea
echipamentului, de ex. echipamente de copiere multifunctionale.
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Alte simboluri si marcaje

Simbol Standard /
Regulament

B< 21 CFR 801.15(c)
Only (1)()F

c € Declaratia de
conformitate a
instrumentului
mentioneaza
directivele cu
care se

conformeaza
sistemul.

Directiva

2012/19/CE UE:

deseuri de
EEm—  cchipamente
electrice si
electronice
(DEEE)

& AS/NZS 44171

Referinte Descriere

Numai pe baza de prescriptie

Recunoscut de FDA din SUA ca alternativa la ,Atentie: Legislatia
federald limiteaza comercializarea acestui dispozitiv numai de catre
sau la solicitarea unui medic autorizat.”

Conformitate europeand
Declaratia de conformitate a instrumentului mentioneaza directivele
cu care se conformeaza sistemul.

Directiva privind deseurile de echipamente electrice si electronice
(DEEE)

Produsul electronic nu trebuie eliminat ca deseu nesortat, ci trebuie
trimis la unitati de colectare separate pentru recuperare si reciclare.

Prezenta acestei etichete indica faptul ca:

« Dispozitivul a fost pus pe piata europeana dupa 13 august
2005.

« Dispozitivul nu trebuie eliminat prin sistemul de colectare a
deseurilor municipale al niciunui stat membru al Uniunii
Europene.

Clientii trebuie sa inteleaga si sd respecte toate legile privind
decontaminarea corecta si eliminarea sigura a echipamentelor
electrice.

Marcaj de conformitate cu reglementarile (RCM)

Indica conformitatea cu cerintele Australian Communications Media
Authority (ACMA) (siguranta si CEM) pentru Australia si Noua
Zeelanda.
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Simbol Standard /
Regulament

n Standardul

w pentru industria
electronicd din
Republica

Populard Chineza
SJ/T11364

‘p Standardul

le" pentru industria
electronicd din
Republica
Populard Chineza
SJ/T11364

FC Titlul 47 Codul
Statelor Unite ale
Reglementdrilor

Federale Partea

u Nu este cazul

LISTED

(1)
[T

CSA International

C
@. "

RH N/A

10% - ©5%

Nu este cazul

Referinte Descriere

Restrictii privind substantele periculoase (RoHS 2)

Indica faptul ca acest produs cu informatii electronice contine
anumite elemente toxice sau periculoase si poate fi utilizat in
sigurantd in timpul perioadei sale de utilizare pentru protectia
mediului. Numarul din mijlocul logo-ului indica perioada de utilizare a
produsului pentru protectia mediului (in ani). Cercul exterior indica
faptul cd produsul poate fi reciclat. De asemenea, logo-ul indica faptul
ca produsul trebuie reciclat imediat dupa expirarea perioadei sale de
utilizare pentru protectia mediului. Data de pe eticheta indica data
fabricatiei.

Restrictii privind substantele periculoase (RoHS 2)

Indica faptul ca acest produs cu informatii electronice nu contine
substante periculoase sau nu depdseste limitele de concentratie
specificate in GB/T 26572. Este un produs ecologic care poate fi
reciclat.

Comisia federald pentru comunicatii (FCC)
Acest produs a fost testat si s-a constatat cd respectd limitele
conform partii 15 din Regulile FCC.

Marcaj de certificare pentru Underwriters Laboratory (UL)
Underwriter Laboratories a certificat ca produsele mentionate
respecta atat cerintele de sigurantd din SUA, cat si pe cele din Canada.

Dispozitiv listat de agentia de testare CSA Group
CSA Group a certificat ca produsele mentionate respecta atat cerintele
de sigurantd din SUA, cét si pe cele din Canada.

Dispozitiv listat de agenfia de testare Intertek
Agentia de testare Intertek a certificat ca produsele mentionate
respectd atat cerintele de siguranta din SUA, céat si pe cele din Canada.

Interval de umiditate relativa

Indicati limitele superioare si inferioare acceptabile de umiditate
relativad pentru transport si depozitare. Acest simbol este insotit de
limitele de umiditate relativa aplicabile.

Port neconectat
Acest produs are un port neconectat pe pompa pentru seringa.
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Simboluri de siguranta

Explicatia simbolurilor de siguranta utilizate pentru produsele Leica Biosystems.

1ISO 7010

Simboluri grafice — Culori de siguranta si semne de siguranta — Semne de siguranta inregistrate.

Simbol Standard / Referinte Descriere
Regulament

ISO 7010 WQ001 Avertismente generale
Indica necesitatea ca utilizatorul sa consulte instructiunile de utilizare
pentru informatii de atentionare importante, cum ar fi avertismente si
precautii care, din diverse motive, nu pot fi prezentate pe dispozitivul
medical propriu-zis.

IS0 7010 W004 Avertisment: fascicul laser
Pericol laser. Posibile leziuni grave ale ochilor. Evitati contactul vizual
direct cu fasciculele laser.

1ISO 7010 W009 Avertisment: pericol biologic
Pericol biologic. Expunere potentiala la un pericol biologic. Respectati
instructiunile din documentatia insotitoare pentru a evita expunerea.

IS0 7010 W012 Atentie: risc de electrocutare
Pericol electric. Risc potential de electrocutare. Respectati
instructiunile din documentatia insotitoare pentru a evita vatamarea
persoanelor sau deteriorarea echipamentelor.

1ISO 7010 W016 Avertisment: material toxic
Pericol toxic. Pericol potential de impact sever asupra sanatatii daca
nu se respecta procedurile adecvate de manipulare chimica. Utilizati
manusi si ochelari de protectie atunci cand manipulati reactivii.

1ISO 7010 WQ017 Avertisment: suprafatd fierbinte
Pericol de caldurd. Suprafetele fierbinti vor provoca arsuri daca sunt
atinse. Evitati atingerea pieselor identificate cu acest simbol.

1ISO 7010 W020 Avertizare: Obstacol deasupra capului
Obstacol deasupra capului. Evitati sa fiti loviti sau sa va ciocniti de un
obstacol deasupra capului.

IS0 7010 W021 Avertisment: material inflamabil
Pericol de aprindere. Materialele inflamabile se pot aprinde daca nu
sunt respectate masurile de precautie adecvate.

1ISO 7010 W022 Avertizare: Element ascutit
Element ascutit. Evitati vatdmarile cauzate de elemente ascutite (de
exemple ace, lame).

sl i
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Simbol Standard / Referinte Descriere
Regulament

ISO 7010 W023 Avertisment: substanta coroziva
é Pericol chimic cauzat de o substanta coroziva. Exista un pericol de
impact sever asupra sanatatii dacad nu sunt respectate masurile de

precautie adecvate. Purtati intotdeauna imbracdminte si manusi de
protectie. Curatati imediat scurgerile folosind practicile standard de

laborator.
1ISO 7010 W024 Avertisment: strivirea mainilor
Pericol de strivire. Mainile sau partile corpului pot fi strivite printr-o
miscare de inchidere a componentelor mecanice ale echipamentului.
IS0 7010 WO072 Avertisment: Pericol pentru mediu
Pericol pentru mediu. Substanta sau amestec care poate reprezenta un
pericol pentru mediu.
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Introducere

1.1  Prezentarea generala a sistemului

Felicitari pentru obtinerea sistemului BOND pentru imunohistochimie complet automatizata (IHC) si colorare
hibridizatd insitu (ISH). Avem incredere cd va va oferi calitatea, randamentul si usurinta de utilizare a colordrii de care
aveti nevoie in laboratorul dvs. Sistemul BOND este destinat utilizarii de catre personalul de laborator instruit
corespunzator.

Sistemul BOND poate include mai multe module de procesare, coordonate prin controlerul BOND.
Existd trei tipuri de module de procesare (PM):

» BOND-III si BOND-MAX - fiecare cu o capacitate de 30 de lame. Pot fi procesate simultan trei executdri de
pana la zece lame, utilizand protocoale de colorare diferite, daca este necesar, fiecare executare incepand
separat pentru a furniza o procesare continua. Una sau mai multe executari pot fi configurate pentru colorarea
multiplex, in timp ce altele pot procesa un colorant unic DAB sau rosu.

» BOND-PRIME - 24 de protocoale de colorare independente si procesare continua cu o capacitate de 72 de
lame.

Software-ul BOND faciliteaza configurarea si colorarea lamelor. Utilizati protocoale testate riguros furnizate impreuna
cu sistemul sau creati-va propriul protocol. Selectati dintr-o gama larga de reactivi gata de utilizare BOND sau utilizati
orice alti anticorpi sau sonde, imperechindu-le cu 0 gama larga de sisteme de detectare BOND de inaltd calitate. Dupa
ce creati lamele virtuale in software - sau le importati dintr-un sistem informatic de laborator (LIS) - tipariti etichetele
(sau utilizati etichetele imprimate in LIS), atasati-le la lame si apoi incarcati lamele in modulul de procesare. Sistemul

BOND efectueaza celelalte sarcini, realizand in mod consecvent si fiabil colordri de inalta calitate.

@ Protocoalele si produsele pentru reactivi furnizate de Leica Biosystems vor fi afisate in software ca
fiind furnizate de Leica Microsystems.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 30



Capitolul T Introducere

Caracteristicile sistemului BOND includ:

Speram ca sistemul BOND va fi o completare valoroasa pentru laboratorul dvs.

Randament ridicat

Flexibilitate

Siguranta

Colorare si contracolorare IHC automate
Colorare si contracolorare ISH automate
Coacere, deparafinare si recuperare automate

Colorare automatd multiplex

Consultati sectiunile:

1.2 Obtinerea asistentei
1.3 Primii pasi

1.4 Executarea unui protocol — Fluxuri de lucru

1.2 Obtinerea asistentei

Manualul de utilizare BOND (acest manual) este instalat in format PDF pentru toti operatorii (cu un singur scaun) si

terminalele (BOND-ADVANCE). De asemenea, se gdseste si pe un CD furnizat impreuna cu sistemul.

Help
. . . ope i3 "~ . . H ..
Puteti vizualiza acest manual de utilizare facand clic pe pictograma Help (Ajutor) de pe bara de functiia

ambilor clienti software BOND sau, alternativ, deschideti-o de la pictograma de pe desktop.

Daca exista probleme cu sistemul BOND, contactati reprezentantul local Leica Biosystems sau consultali
www.leicabiosystems.com.
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1.3 Primii pasi

Pentru utilizatorii noi ai sistemului BOND, aceastd sectiune descrie unde puteti gasi informatii in manualul de utilizare

pentru a obtine toate cunostintele necesare despre produs.

Pas Descriere

1 Instalarea si punerea in functiune
Configurare hardware, configurare software,
verificare sistem.
Efectuate de reprezentanti ai Leica Biosystems sau
de un distribuitor autorizat.

2 Cititi sectiunea privind siguranta
Familiarizati-va cu cerintele de sigurantd pentru
sistemul BOND.

3 Cunoasteti-va echipamentul
Familiarizati-va cu numele si utilizarile hardware-
ului BOND.

4 Cunoasteti-va software-ul
Obtineti o intelegere generala a software-ului si a
modului de utilizare a acestuia.

5 Consultati protocoalele si verificati reactivii
Este posibil ca reactivii i protocoalele sa fi fost
configurate in timpul instaldrii:

» Verificati daca protocoalele pe care doriti
sd le executati au fost configurate.

« Verificafi dacd reactivii necesari in centrul
dvs. au fost configurati.

6 Executarea unui protocol
Pentru o prezentare generald foarte scurta.

Pentru o prezentare generald mai detaliata.

7 Avansat
Dupd caz, obtineti o intelegere mai aprofundatd a
software-ului.

8 Lucrulcuun LIS
Un pachet optional permite conectarea la un
sistem de informatii de laborator.

9 Intretinerea sistemului BOND
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Sectiune manual

Avertismente generale i Precautii generale

2 Hardware

3 Prezentarea generald a software-ului (in BOND
Controler)

7 Protocoale (in BOND Controler)

8 Gestionarea reactivilor (pe BOND Controler)

1.4 Executarea unui protocol — Fluxuri de lucru

4 Pornire rapida

5 Ecrane de stare BOND-III si BOND-MAX (pe
Controler BOND) cdtre 9 Slide History (Istoric lame)
(in BOND Controller (Controler))

11 Pachetul de integrare LIS (pe controlerul BOND)

12 Curdtare si intretinere (doar BOND-III si BOND-
MAX)
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1.4 Executarea unui protocol = Fluxuri de lucru

1.4.1  BOND-III si BOND-MAX

AVERTISMENT: Pentru a evita contaminarea reactivilor si a lamelor, modulul de procesare trebuie
operat intr-un mediu curat, pe cat posibil fard praf si particule.

Urmatoarele reprezinta o prezentare generala a pasilor standard implicati in colorarea unei tavi de lame. Cu setari
diferite, sunt posibile fluxuri de lucru diferite.

1.4.1.1  Verificdri initiale si pornire

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare este curat si ca toate sarcinile de intretinere sunt actualizate
(12.1 Program de curdtare siintretinere). Sarcinile pre-executate sunt:

a Verificati dacd recipientele vrac pentru deseuri nu sunt mai pline de jumatate.
b Verificati recipientele vrac pentru reactivi. Reumpleti daca este necesar.
2 Verificati blocurile de spalare si statia de amestecare — curatati-le sau inlocuiti-le daca este necesar.
3 Verificali dacd dispozitivul de etichetare a lamelor are etichete si banda pentru imprimare si dacd este pornit.

4 Porniti modulul de procesare, controlerul (si terminalul pentru BOND-ADVANCE) si deschideti clientul clinic
BOND.
1.4.1.2 Configurare reactivi

1 Creatireactivi in sistem, daca este necesar (8.2.1 Addugarea sau editarea unui reactiv).

2 Inregistrati recipientele pentru reactivi (8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi).

1.4.1.3 Configurarea protocoalelor

1 Creati protocoale noi, daca este necesar (7.3 Crearea noilor protocoale).

1.4.1.4 Configurarea lamelor

1 Creati cazuriin software (6.3.3 Addugarea unui caz).
2 Creati lame in software (6.5.2 Crearea unei lame).
3 Imprimati etichetele lamelor si aplicati pe lame (6.6.1 Tiparirea etichetelor si aplicarea pe lame).

4 Asezati lamele si elementele Covertile pe tavile pentru lame (4.1.3 Configurarea lamelor).
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1.4.1.5 Incédrcarea modulului de procesare si pornirea executarii

1 Introduceti tavile pentru lame in modulul de procesare (4.1.3.5 Incarcare lame).
2 Incarcati sistemul de detectare si tavile pentru reactivi in modulul de procesare (4.1.4 Incarcarea reactivilor).

3 Apdsati butoanele Load/Unload (Incarcare/Descércare) de pe modulul de procesare pentru a bloca tavile
pentru lame.

4 Tn ecranul System status (Stare sistem), verificati daca au fost identificate toate lamele - identificati manual
lamele care nu au fost identificate automat (5.1.5.2 Identificarea manuala a lamelor la bord).

5 Vizualizati si rectificati orice indicatii de alertd de pe ecranul System status (Stare sistem).

6 Faceticlic pe butonul BT pentru a incepe executarea.

1.4.1.6 Monitorizare executare

1 Monitorizati starea executdrii in ecranul System status (Stare sistem) (5.1 Ecranul System Staus (Ecran de
stare a sistemului)) sau in tabloul de bord BOND (3.5 Tablou de bord BOND-ADVANCE). Vizualizati si rectificati
orice notificari.

1.4.1.7 Descadrcare lame si reactivi

1 Dupd terminarea executarii, scoateti sistemul de detectare si tavile pentru reactivi si depozitati reactivii
(4.1.6 Finalizare).

depozitati-le la temperaturi intre +2 si +8 °C (intre +36 si +46 °F). Consultati 2.2.7 Cavitate

‘ Atunci cand nu se utilizeaza un modul de procesare, scoateti recipientele vrac ER1 si ER2 si
recipiente vrac.

7 Apdsati butoanele Load/Unload (Incarcare/Descarcare) de pe modulul de procesare pentru a debloca tavile
pentru lame si pentru a scoate tavile.

3 Indepértati elementele Covertile si curatati-le (12.3 Covertile).

‘ ‘ Nu Idsati lamele sd stea in tdvi in timp ce curatati elementele Covertile.

4 Indepértati lamele.

5 Curatati orice scurgeri sau urme de pe ansamblurile de colorare a lamelor (12.4 Ansamblu de colorare a
lamelor), de pe alte parti ale modulului de procesare sau de pe tdvi de lame sau reactivi.

1.4.1.8 Hidratarea pe sistemele BOND-MAX si BOND-III

La finalizarea procesului de colorare, lamele vor fi hidratate pana cand le indepartati. Pe BOND-MAX si BOND-II],
lamele din tava pentru lamele vor fi hidratate periodic cu lichidul de hidratare specificat pana cand tavile pentru lame
sunt ridicate. Asigurati-va ca scoateti imediat tavile din modulul de procesare dupa ridicarea tavii pentru lame.
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1.4.2  BOND-PRIME

Pentru detalii complete, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

1.4.2.1  Verificdri initiale si pornire
1 Porniti controlerul (si terminalul pentru BOND-ADVANCE) si deschideti clientul clinic BOND.
Verificati dacd dispozitivul de etichetare a lamelor are etichete si banda pentru imprimare si daca este pornit.

Initializati modulul de procesare BOND-PRIME si conectati-va.

A~ W

Finalizati orice orice sarcini din lista actiunilor in asteptare care indica o actiune necesara ,in curand” sau
,Acum”.
1.4.2.2 Configurare reactivi

1 Creatireactivi in sistem, daca este necesar (8.2.1 Addugarea sau editarea unui reactiv).

2 Inregistrati recipientele pentru reactivi (8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi).

1.4.2.3 Configurarea protocoalelor

1 Creati protocoale noi, dacd este necesar (7.3 Crearea noilor protocoale).

1.4.2.4 Configurarea lamelor

1 Creati cazuriin software (6.3.3 Addugarea unui caz).
2 Creati lame in software (6.5.2 Crearea unei lame).

3 Imprimati etichetele lamelor si aplicati pe lame (6.6.1 Tiparirea etichetelor si aplicarea pe lame).

1.4.2.5 Porniti modulul de procesare BOND-PRIME :

1 Incércati tava pentru reactivi si tava sistemului de detectare.
2 Incarcati lamele in sertarul de preincarcare.

3 Lamele sunt apoi scanate, mutate din sertar si procesate automat.

1.4.2.6 Hidratarea pe sistemul BOND-PRIME

La finalizarea procesului de colorare, lamele vor fi hidratate pana cand le indepartati. Pe BOND-PRIME, lamele sunt
transferate in sertarul de descarcare, unde vor fi hidratate in interiorul sertarului cu apad deionizata pana la
recuperarea lamelor.
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Hardware

@ Pentru informatii privind hardware-ul legate de modulul de procesare BOND-PRIME, consultati
manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

Aceasta sectiune va oferd urmatoarele informatii:
» Numele echipamentelor din sistemul BOND
« Functiile acestor elemente si modul in care acestea se coreleaza cu sistemul pentru a forma un intreg

 Unde se gdsesc informatii suplimentare, de exemplu, proceduri operationale si proceduri de intretinere legate
de echipament.

Detaliile privind modul de configurare si de conectare a componentelor nu sunt incluse in descrierile hardware-ului,
deoarece sistemul trebuie configurat si testat pentru dvs. Daca trebuie sd inlocuiti sau sa reconectati componentele,
detaliile sunt incluse in sectiunea 12 Curatare siintretinere (doar BOND-III si BOND-MAX).

Daca este cazul, informatiile despre modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX sunt impartite in sectiuni separate
pentru a va ajuta sa gasiti informatiile relevante mai rapid.

Consultati sectiunile:

e 2.1 Sistemul BOND

» 2.2 BOND-llIModulele de procesare si BOND-MAX
» 2.3 Controler siterminale BOND

2.4 Scanerul de coduri de bare portabil

e 2.5 Dispozitivul de etichetare lame

2.6 Echipamentul auxiliar

2.7 Relocarea unui modul de procesare

2.8 Dezafectarea si eliminarea instrumentului
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2.1 Sistemul BOND

Sistemul BOND consta din urmatoarele componente majore:

« Unul sau mai multe module de procesare (consultati 2.2 BOND-I/IModulele de procesare si BOND-MAX)

Pentru informatii privind modulul de procesare BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME
separat.

« Un controler BOND sau un controler BOND-ADVANCE (consultati 2.3 Controler si terminale BOND)

Instalatiile BOND-ADVANCE au terminale, precum si controler, si pot include un controler secundar (de
rezerva)

« Unul sau mai multe scanere de coduri de bare portabile (consultati 2.4 Scanerul de coduri de bare portabil)

« Una sau mai multe imprimante de etichete pentru lame (consultati 2.5 Dispozitivul de etichetare lame)
Fiecare modul de procesare BOND-IIl sau BOND-MAX nou este furnizat impreuna cu:

* /4 tdvi pentru lame (consultati 2.6.2.1 Tavi pentru lame)

4 tdvi pentru reactivi (consultati 2.6.2.2 Tavi pentru reactivi)

1 statie de mixare (consultati 2.2.9 Bloc de spalare si statie de amestecare)
1 cheie hexagonald pentru inlocuirea pompei de seringi
1 cablu Ethernet

Pentru modulele de procesare BOND-III sau BOND-MAX, veti avea nevoie si de:
« Elemente Covertile (consultati 2.6.2 Covertile universale BOND)

» Sisteme de detectare BOND si reactivi sau concentrate gata de utilizare si/sau recipiente cu reactivi deschise
BOND (consultati 2.6.3 Sisteme si recipiente pentru reactivi)

Pentru informatii privind cu ce este furnizat modulul de procesare BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare
BOND-PRIME separat.

Consultati www.leicabiosystems.com pentru o listd completa si actualizatd a articolelor consumabile si a pieselor de
schimb.

Consultati si 3.1 Arhitectura sistemului.
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2.1.7 Produse auxiliare BOND

Produsele auxiliare BOND sunt concepute special pentru sistemul BOND si utilizarea acestora ajuta la asigurarea
rezultatelor optime de colorare. Utilizarea produselor auxiliare BOND ajutd si la mentinerea modulului de procesare
intr-o stare excelenta si previne deteriorarea.

@ Urmatoarele produse trebuie utilizate intotdeauna cu sistemul BOND si nu trebuie niciodatd sa fie
inlocuite cu alte produse:

Reactivi auxiliari

* Solutie de spdlare BOND sau BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
« Epitope Retrieval Solution BOND sau BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 & 2)
« Solutie de deparafinare BOND sau BOND-PRIME Dewax Solution

Consumabile BOND-III sau BOND-MAX
« Lame suplimentare si lame Apex BOND BOND (sau lame de sticla conforme cu specificatiile listate in
2.6.1 Slides (Lame))
 Covertile universale BOND
« Recipiente deschise BOND (7ml si 30ml)
« Recipiente pentru titrare si insertii BOND (6ml)
» Flacon de amestecare BOND
« Etichete pentru lame si banda pentru imprimanta BOND

Consumabile BOND-PRIME

« Lame suplimentare si lame Apex BOND BOND (sau lame de sticla conforme cu specificatiile listate in
2.6.1 Slides (Lame))

« Recipiente deschise BOND (7ml si 30ml)

« Recipiente pentru titrare siinsertii BOND (6ml)

« BOND-PRIME Suction Cups (Ventuze BOND-PRIME)

« Etichete pentru lame si banda pentru imprimanta BOND

« BOND-PRIME ARC Refresh Kit (Set de reimprospatare ARC BOND-PRIME) (include elementele ARC Covertiles
(Covertile ARC) si Mixing Well Plate (placa cu godeuri de amestecare))
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2.2 BOND-llIIModulele de procesare si BOND-MAX

Modulul de procesare (PM) este platforma de colorare a sistemului BOND. Un sistem BOND cu un singur scaun poate
avea pana la 5 module de procesare, iar un sistem BOND-ADVANCE poate avea pana la 30 de module in orice
combinatie de tipuri de module de procesare.

impamantare si sd fie pozitionat astfel incat personalul sd poata deconecta cu usurintd cablul de

ﬁ AVERTISMENT: Modulul de procesare trebuie sa fie conectat la o priza de alimentare cu
alimentare de la retea fara a fi necesara mutarea modulului de procesare.

» 2.2.1 Componente principale

e 2.2.2Initializare modul de procesare

e 2.2.3Capac

e 2.2.4Robot principal si dispozitiv de vizualizare ID
e 2.2.5Ansamblu de colorare lame

e 2.2.6 Capac frontal

e 2.2.7 Cavitate recipiente vrac

e 2.2.8 Sonda de aspirare

e 2.2.9Bloc de spalare si statie de amestecare
 2.2.10 Roboti pentru lichidele in vrac (doar BOND-III)
e 2.2.11 Seringi

e 2.2.12 Comutator de alimentare

e 2.2.13 Capac spate

2.2.1  Componente principale

Consultati componentele principale pentru BOND-III si BOND-MAX:
e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1 BOND-III

Urmatoarele fotografii aratd componentele modulului principal de procesare pentru BOND-III. Modelul actual este
afisat — modelele anterioare difera ca aspect, insa componentele principale sunt identice.

O descriere a capacului din spate este datd in sectiunea 2.2.13 Capac spate.

Figurd 2-1: Vedere din fatd a modulului de procesare BOND-III anterior (stanga) si curent (dreapta)

Legenda
1 Capac 3 Capac frontal
2.2.3 Capac 2.2.6 Capac frontal
2 Bratul robotului principal 4 Cavitate recipiente vrac
2.2.4 Robot principal si dispozitiv de vizualizare ID 2.2.7 Cavitate recipiente vrac
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Figurd 2-2: Partea frontald a modulului de procesare BOND-III

Legenda
5 Robot pentru lichidele in vrac 7 Seringi
2.2.10 Roboti pentru lichidele in vrac (doar BOND-III) 2.2.11 Seringi
6 Ansamblu de colorare lame 8 Platforma pentru reactivi
2.2.5 Ansamblu de colorare lame 2.2.6.5 Platforma pentru reactivi
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2.2.1.2  BOND-MAX

Urmatoarele fotografii prezinta componentele principale ale modulului de procesare BOND-MAX. Modelul actual este
afisat — modelele anterioare difera ca aspect, insa componentele principale sunt identice.

Figurd 2-3: Vedere frontald a modulului de procesare BOND-MAX

Legenda
1 Capac 4 Capac frontal
2.2.3 Capac 2.2.6 Capac frontal
2 Braful robotului 5 Cavitate recipiente vrac
2.2.4 Robot principal si dispozitiv de vizualizare ID 2.2.7 Cavitate recipiente vrac

3 Ansamblu de colorare lame
2.2.5 Ansamblu de colorare lame
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Figura 2-4: Modulul de procesare BOND-MAX vizualizat din partea dreapta

Legenda
6 Comutator de alimentare 9 Platforma pentru reactivi
2.2.12 Comutator de alimentare 2.2.6.5 Platforma pentru reactivi
7 Sondd de aspirare 10 Seringd (a se vedea mai jos)
2.2.8 Sondad de aspirare 2.2.11 Seringi

8 Blocul de spélare si statia de amestecare
2.2.9 Bloc de spalare si statie de amestecare

O descriere a capacului din spate este datd in sectiunea 2.2.13 Capac spate.

Figura 2-5: Seringa in spatele usii articulate
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2.2.2  Initializare modul de procesare

Cand porniti modulul de procesare, sistemul BOND efectueaza verificari interne, amorseaza sistemul fluidic si muta
robotii in pozitiile lor. Robotul principal se deplaseaza in coltul din stanga spate al instrumentului si cei trei robofi
pentru lichidele in vrac (doar BOND-III) se deplaseaza in partea din spate a instrumentului.

Ansamblurile de colorare a lamelor se initializeaza si revin in pozitia de deblocare. Procesul de initializare se opreste
dacd se gaseste o eroare sau dacd modulul este intr-o stare nepotrivitd pentru procesare.

inainte de a incerca initializarea unui modul de procesare, verificati urmatoarele:
» (apacul este inchis
« Usa frontala este inchisa (numai pentru BOND-MAX)
 Recipientele pentru deseuri vrac nu sunt pline mai mult de jumatate
 Recipientele vrac cu reactivi contin un reactiv adecvat
» Statia de amestecare este in pozitie
* Fiolele statiei de amestecare sunt goale si curate
« Pldcile superioare ale ansamblurilor de colorare a lamei (SSA) se afld in pozitia inchisa.

LED-ul de alimentare de pe partea frontald a modulului de procesare devine verde si software-ul BOND indicd faptul ca
modulul este conectat. Cand initializarea este completd, o pictograma a celor trei tavi pentru lame apare in fila
modulului de procesare (consultati 5.1.1 Filele modulului de procesare). Nu incercati sa utilizati un modul de
procesare pana cand este initializat complet.

2.2.3  Capac

Capacul este conceput pentru a fi inchis in timpul functiondrii si este protejat cu dispozitivele de blocare.

AVERTISMENT: Aveti grijd cand inchideti capacul instrumentului, asigurandu-va ca aveti mainile
curate pentru a evita ranirea.

AVERTISMENT: in timpul functiondrii robotului principal, sonda de aspirare si robotii pentru lichidele
in vrac (doar BOND-III) se pot deplasa fard avertizare si cu o viteza care poate provoca accidentarea.
Nu incercati sd deschideti capacul instrumentului in timp ce o executare este in desfasurare.

Nu incercati sd omiteti dispozitivele de blocare care opresc functionarea instrumentului atunci cand
capacul este deschis.

robotii pentru lichidele in vrac continud sa functioneze mai mult de cinci secunde dupa deschiderea

ﬁ AVERTISMENT: Contactati imediat serviciul de asistenta pentru clienti daca robotul principal si/sau
capacului modulului de procesare.
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2.2.4  Robot principal si dispozitiv de vizualizare ID

Robotul principal pozitioneaza sonda de aspirare pentru a aspira si elibera reactivi. Bratul robotului contine
dispozitivul de vizualizare ID, care este utilizat pentru identificarea lamelor si reactivilor incarcati in modulul de
procesare.

Figurd 2-6: Fotografie a robotului principal cu dispozitivul de vizualizare ID indicat de sdgeata

Robotul poate prezenta o aliniere neadecvata, cauzand o colorare deficienta.

Dacad robotul a fost mutat: opriti alimentarea instrumentului, asteptati 30 de secunde si apoi

ﬁ AVERTISMENT: Nu miscati bratul principal al robotului in timp ce modulul de procesare este pornit.
reinitializati.

Pentru lame, sistemul BOND scaneaza fiecare etichetd de lamd in scopuri de identificare (consultati
5.1.5.7 Identificarea automata a lamei).

« Fereastra dispozitivului de vizualizare ID a imaginilor trebuie curdtatd periodic.
Consultati 12.9 Dispozitiv de vizualizare D pentru instructiuni.

 Daca sonda de aspiratie este defecta sau indoitd, contactati serviciul de asistenta clienti.
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2.2.5  Ansamblu de colorare lame

AVERTISMENT: Evitati contactul cu ansamblurile de colorare a lamelor si cu piesele din preajma
acestora. Acestea pot fi foarte fierbinti si pot provoca arsuri grave. Permiteti un interval de racire de
doudzeci de minute pentru ansamblurile de colorare a lamelor si piesele din jurul acestora.

Si pot contamina tavile pentru lame. Purtati intotdeauna imbracadminte si manusi de protectie

A AVERTISMENT: Reactivii potential periculosi se pot aduna in jurul ansamblurilor de colorare a lamelei
aprobate atunci cand manevrati tavile pentru lame.

Lamele sunt procesate in ansamblurile de colorare a lamelor. Fiecare modul de procesare contine trei ansambluri de
colorare lame.

Pentru a incepe un ciclu, un operator introduce o tava pentru lame prin capacul frontal (descris in 2.2.6 Capac frontal),
apoi apasa butonul de incarcare. Sistemul BOND va captura imagini ale lamelor. Dacd lamele sunt compatibile
(consultati 6.9 Compatibilitatea lamei) si toti reactivii sunt prezenti, utilizatorul poate incepe ciclul. Pentru mai multe
informatii despre introducerea detaliilor lamei si incarcarea lamelor, consultati 6 Configurare lame (pe BOND
Controler).

Inainte de inceperea procesarii, sistemul BOND blocheazd lamele in ansamblul de colorare a lamelor. Daci trebuie s&
indepdrtati o tava pentru lame in timp ce BOND sistemul proceseaza lamele, trebuie mai intai sa abandonati

executarea. Faceti clic Il sub tava de pe Ecranul de System status (Stare a sistemului) (consultati 5.1.7 Pornirea
sau oprirea unei executari) si apoi deblocati ansamblul de colorare lame.

Pentru curatarea siintretinerea de rutind a ansamblului de colorare a lamelor, consultati 12.4 Ansamblu de colorare a
lamelor.

incalzitoare pentru ansamblul de colorare a lamelor

pericole de aprindere:
 Nu amplasati materiale inflamabile pe sau langa incdlzitoare.
» Nuamplasati materiale inflamabile pe suprafetele fierbinti ale modulului de procesare.

 Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupa reumplere

if AVERTISMENT: incélzitoarele si suprafetele incélzite ale modulului de procesare pot reprezenta
sau golire.

inflamabili:
» Nuamplasati vreo sursa de flacdrd sau de aprindere langa modulele de procesare.

« Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupd reumplere

ii AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX sunt
sau golire.
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Instrumentele BOND-III si BOND-MAX au un element de incalzire in fiecare pozitie a lamei. Fiecare dintre aceste
elemente sunt monitorizate independent si vor fi marcate ca defecte dacd apare o eroare de temperaturd (consultati
Figura 2-7). Contactati serviciul de asistenta clienti daca este indicat un incalzitor defect.

Figurd 2-7: Eroare a unui incalzitor individual

-J

€5

Nu trebuie sa incercati sd executati o lama care necesitd incdlzire intr-o pozitie marcata ca fiind defecta. Daca un
incdlzitor functioneaza defectuos in timpul unei executari, este posibil ca lama din pozitia respectiva sa nu fi fost
procesata corect.

Daca defectiunea incalzitorului este un risc potential de sigurantd, modulul de procesare opreste toate incalzitoarele
pentru lame, inclusiv incalzitorul din orice lama cu temperatura controlata care este in curs de procesare.

Figura 2-8: Simbolurile de incdlzire gri din fiecare pozitie indica o inchidere completa a incalzirii

S 2
S 2
2 2

Dupa oprirea incalzirii lamelor, trebuie sa opriti modulul de procesare pentru a anula blocarea incalzitorului. Putei
continua sa utilizati pozitiile lamelor cu incdlzitoare defecte, atat timp cat lamele procesate nu necesita incalzire.
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2.2.6  Capac frontal

Figurile de mai jos prezintd capacele frontale ale BOND-III si BOND-MAX.

) -
T e o

BOND-11I

Figurd 2-9: Capac frontal BOND-II
— -

Legenda

1 Capac frontal 4  Platforma pentru reactivi
2.2.6.1 Indicator LED alimentare

2 Standul tavii pentru lame
2.2.6.2 Standul tavii pentru lame

2.2.6.5 Platforma pentru reactivi

5 Indicator LED tava pentru reactivi

Indicator LED tava pentru reactivi
3 Indicator LED tava pentru lame

2.2.6.3 Indicator LED tava pentru lame 6 Buton Load / Unload (incarcare/Descércare)

2.2.6.4 Buton Load / Unload (Incdrcare/Descarcare)

Figurd 2-10: Capac frontal BOND-MAX

) - . -
1 | 4
@ T, pals

3 ==

- §
Legenda

1 Capac frontal 4 Platforma pentru reactivi
2.2.6.1 Indicator LED alimentare 2.2.6.5 Platforma pentru reactivi

2 Standul tdvii pentru lame 5 Indicator LED tava pentru reactivi
2.2.6.2 Standul tavii pentru lame Indicator LED tava pentru reactivi

3 Indicator LED tava pentru lame 6 Buton Load / Unload (Incdrcare/Descércare)
2.2.6.3 Indicator LED tava pentru lame 2.2.6.4 Buton Load / Unload (incércare/Descarcare)
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2.2.6.1 Indicator LED alimentare

Acesta functioneaza dupa cum urmeaza:

o Stins - fard alimentare

« Albastru (model curent) sau Portocaliu (modele anterioare) - alimentare pornita, dar software-ul modulului de
procesare nu a fost pornit inca

* Verde - alimentare pornitd, sistemul functioneaza.

Figurd 2-11: Culorile indicatorului LED de alimentare (albastru, verde) pentru instrumentul BOND-MAX

2.2.6.2  Standul tavii pentru lame

Existd trei deschideri (cate una pentru fiecare ansamblu de colorare a lamei) unde se introduc tdvile pentru lame.
Atunci cand este introdusa o tava pentru lame, apasati butonul Load/Unload (Incdrcare/Descércare) pentru a o bloca
in ansamblul de colorare a lamelor. Dupa blocarea unei tavi, bratul robotului deplaseaza dispozitivul de vizualizare ID
peste lamele din tava pentru a identifica automat lamele.

2.2.6.3 Indicator LED tava pentru lame

Indicatoarele LED cu culori multiple de pe capacul frontal de sub fiecare ansamblu de colorare a lamei indica starea
tdvii pentru lame. La Modulele de procesare BOND-MAX, indicatoarele LED ale tavii lamei sunt incorporate in
butoanele Load/Unload (Incércare/Descarcare). Pe aceste module de procesare, indicatorul LED devine albastru timp
de cateva secunde atunci cand il apasati.
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Culorile indicatoarelor LED ale ansamblului de colorare a lamelor sunt dupd cum urmeaza:
» Oprit - nu exista nicio tava pentru lame sau tava pentru lame este deblocata.
« Portocaliu constant - tava este incarcata si blocata, dar procesarea nu a inceput.
Tava poate fi deblocatd si eliminata in sigurantd cu butonul Load/Unload (Incarcare/Descércare).
 Rosu continuu - lamele din tava sunt in curs de procesare.

Tava este blocata si nu poate fi deblocata cu butonul Load/Unload (Incarcare/Descércare). Pentru a o
descarca, trebuie sd anulati executarea in software.

« Verde intermitent — procesarea s-a incheiat fard notificari. Deblocati cu butonul Load/Unload
(Incarcare/Descarcare).

* Rosu intermitent - executarea a fost respinsa sau procesarea a fost finalizata cu notificari. Deblocati cu
butonul Load/Unload (Incarcare/Descércare).

Figurd 2-12: Culorile indicatorului LED de la tava pentru lame (portocaliu, rosu, verde) pe modulul de procesare BOND-
MAX

2.2.6.4 Buton Load / Unload (incarcare/Descarcare)
Butonul Load/Unload (incdrcare/Descarcare) are urmatoarele functionalitati:

» Daca nu este incdrcatd nicio tava, nu se va intampla nimic.

« Dacad este incércatd o tava, dar aceasta nu este blocatd, BOND-III sau BOND-MAX va bloca tava si, atunci cand
bratul robotului este disponibil, dispozitivul de vizualizare a ID-ului va identifica ID-urile lamelor.

» Daca o tava este blocatd, iar executarea nu a inceput, BOND-IIl sau BOND-MAX va debloca tava.
 Dacd o tava este blocata si executarea este incheiatd, BOND-IIl sau BOND-MAX va debloca tava.

« Dacd o tavd este blocatd si 0 executare este in desfasurare, butonul Load/Download (Incarcare/Descarcare)
nu are niciun efect. Nu puteti debloca o tava pand cand o executare nu este finalizata sau abandonata.

Daca un ansamblu de colorare a lamelor este fierbinte, nu puteti bloca sau debloca o tava - asteptati pana cand
ansamblul s-a racit.

2.2.6.5 Platforma pentru reactivi

Aici sunt amplasate tavi pentru reactivi, care contin sisteme de detectare, recipiente reactiv de 7 ml si 30 ml si/sau
recipiente de titrare de 6 ml. Fiecare tava poate contine pana la noua reactivi, iar platforma pentru reactivi poate
contine patru tavi pentru reactivi.
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Pentru a incdrca o tava pentru reactivi, glisati tava pe platforma si in mecanismul de blocare (consultati
4.1 4 Incércarea reactivilor). Cand bratul robotului este disponibil, sistemul BOND va identifica reactivii din fiecare
pozitie a reactivului.

Indicator LED tava pentru reactivi
Sub fiecare pozitie a tavii exista un LED cu doud culori care functioneaza dupa cum urmeaza:
» Stins - nu a fost detectata nicio tava.
Daca este introdusa o tava si LED-ul este stins, verificati daca tava este introdusa corect.
* Rosu constant - este necesar un reactiv de pe tava in urmatoarele doud minute.
Tava este blocata si nu poate fi indepartata.
« Verde constant - niciunul dintre reactivii de pe tava nu sunt necesari in urmatoarele doud minute.
Tava este deblocata si poate fi indepdrtatd temporar.

Figurd 2-13: Culorile indicatorului LED pentru tava pentru reactivi (rosu, verde) pe instrumentul BOND-MAX

2.2.7  Cavitate recipiente vrac

Recipientele pentru reactivi si deseuri vrac sunt amplasate sub capacul frontal, la modelele BOND-III si BOND-MAX.
Modelul BOND-MAX are, de asemenea, un recipient extern pentru deseurile standard.

Consultati 12.2 Recipiente vrac pentru instructiuni de umplere, golire si intretinere a recipientelor vrac.

reactiv in vrac in statia corecta din cavitate, conform indicatiilor de pe etichetele cu nume codificate
prin culoare.

Pentru BOND-III, consultati Figura 2-14; pentru BOND-MAX, consultati Figurd 2-16.

ﬁ AVERTISMENT: Pentru a asigura operarea corecta a instrumentului, plasati fiecare recipient de
Nerespectarea acestei instructiuni poate compromite colorarea.

» Nuamplasati vreo sursd de flacdrd sau de aprindere langa modulele de procesare.

« Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupd reumplere
sau golire.

‘ AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX sunt
Ag; inflamabili:
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e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

Modelul BOND-III anterior are doud usi transparente ale dulapului, care permit accesul facil la toate recipientele vrac.
Tineti manerul din partea de sus a usii atunci cand o deschideti.

Toate deseurile din ansamblurile de colorare a lamelor sunt depozitate in recipientul pentru deseuri periculoase.
Deseurile din blocul de spalare sunt depozitate in recipientele pentru deseuri standard sau periculoase, in functie de
starea reactivului din deseuri (trebuie sa setati reactivii pe care li creati ca fiind periculosi, dacd este cazul - consultati
8.2.1 Addugarea sau editarea unui reactiv).

Senzorii de greutate pentru fiecare reactiv in vrac si recipientul pentru deseuri avertizeaza utilizatorul atunci cand
nivelul reactivului este scazut sau nivelul de deseuri este prea ridicat. Fiecare stare a recipientului in vrac este indicata
vizual de Sistem de iluminare pentru recipiente vrac (BOND-III) (Sectiunea de la pagina 54). Retineti ca acest sistem
nu este instalat pe modelul BOND-III anterior; puteti utiliza pictogramele de pe ecran (consultati 5.1.3.6 Stare recipient
in vrac).

Modelul BOND-III are spatiu pentru urmatoarele recipiente, pe rafturile indicate in Figura 2-14, de la stanga la dreapta:

Recipient Pozitie Dimensiune Reagent (Reactiv)
(L)
8 ER1 Raftsuperior 2 Violet Solutie de recuperare epitop BOND 1*
9 ER2 2 Violet Solutie de recuperare epitop BOND 2*
deschis

1 Solutie de Raft inferior 5 Rosu Solutie de deparafinare BOND*

deparafinare
2 Apa deionizata 5 Albastru Apd deionizata
3 Tampon de spdlare 5 Verde Solutie de curdtare BOND*
4 Alcool 5 Portocaliu  Alcool (grad reactiv)
5 Deseuri vrac 5 Gri Deseuri standard
6 Deseuri vrac 5 Gri Deseuri standard
7 Deseuri 5 Maro Deseuri periculoase

periculoase

* Utilizati numai reactivi BOND - nu inlocuiti cu produse alternative.

In cazul in care laboratorul dvs. nu utilizeaza recipientele pentru reactivi pentru recuperarea epitopilor si/sau
deparafinare, acestea pot fi dezactivate in clientul administrativ — consultati 10.6.1.1 Dezactivarea recipientelor
pentru reactivi vrac.
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Figurd 2-14: BOND-Ill recipiente reactivi vrac in pozitie
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Sistem de iluminare pentru recipiente vrac (BOND-III)

Modulele de procesare BOND-III sunt dotate cu un sistem de iluminare a recipientului vrac, asa cum se arata in Figura
2-15 de mai jos.

Figura 2-15: Sistem de iluminare pentru recipiente vrac

iptipe
Periavail

Sistemul de iluminare pentru recipiente vrac va ajuta sa vedeti nivelul de lichid din fiecare recipient, iar luminile se
aprind alb constant in timpul functionarii normale.

De asemenea, luminile indica starea curentd a fiecarui recipient vrac:

« Atunci cand un recipient vrac de rezerva este aproape gol sau un recipient pentru deseuri este aproape plin,
luminile se aprind alb intermitent.

 Atunci cand un recipient vrac de rezerva este gol sau un recipient pentru deseuri este plin, iar acest lucru
afecteazd executarea curentd, luminile se aprind rosu intermitent.

 Atunci cand un recipient vrac este indepdrtat, lumina de fundal se stinge, iar luminile acestuia de pe cavitatea
instrumentului se aprind alb intermitent.

Sistemul de iluminare a recipientului vrac va functiona numai cu BOND 6.0 sau un software ulterior.
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Consultati si 5.1.3.6 Stare recipient in vrac pentru detalii despre modul in care sunt prezentate recipientele vrac in
ecranul Stare sistem.

2.2.7.2  BOND-MAX

BOND-MAX are o singurd usd care se deschide in jos, pentru acces la recipientele vrac. Usa are un panou transparent
care va permite sa vizualizati nivelurile de reactiv din recipientele vrac (care sunt, de asemenea, transparente).

Usa este sustinuta de incuietori magnetice. Pentru a deschide usa de pe modulele de procesare anterioare (fard
maner), trageti de partea superioard a fiecarei parti a usii.

pe ecranul de stare a sistemului va apdrea o indicatie de alertd (consultati 5.1.2 Stare hardware) si

‘ Usa cavitatii recipientului vrac trebuie sd ramana inchisa in timpul colorarii. Dacd usa este deschisa,
orice executdri curente pot fi intrerupte.

Deseurile de la modulul de procesare sunt depozitate in recipientele pentru deseuri standard sau periculoase, in
functie de starea reactivului din deseuri (trebuie sa setati reactivii pe care ii creati ca fiind periculosi, dacd este cazul
- consultati 8.2.1 Adaugarea sau editarea unui reactiv).

Recipientele cu reactivi vrac BOND-MAX au senzori de nivel de lichid pentru a avertiza cand nivelul reactivului este
scazut; recipientele pentru deseuri au, de asemenea, senzori de nivel de lichid pentru a avertiza cand nivelul de
deseuri este prea ridicat. Consultati 12.2 Recipiente vrac pentru instructiuni privind reumplerea si golirea.

BOND-MAX are spatiu pentru urmatoarele recipiente, in ordine de la stanga la dreapta:

|-)

Deseuri periculoase Maro Deseuri periculoase
2 ERT 1 Violet Solutie de recuperare epitop BOND 1*
3 ER2 1 Violet deschis = Solutie de recuperare epitop BOND 2*
4 Solutie de 2 Rosu Solutie de deparafinare BOND*
deparafinare
5 Apa deionizata 2 Albastru Apa deionizata
6 Tampon de spalare 2 Verde Solutie de curdtare BOND*
7 Alcool 2 Portocaliu Alcool (grad reactiv)

*Utilizati numai reactivi BOND - nu inlocuiti cu produse alternative.

Recipientele reactivilor de recuperare a epitopului si/sau de deparafinare pot fi scoase din modulul de procesare daca
nu sunt utilizate — consultati 10.6.1.1 Dezactivarea recipientelor pentru reactivi vrac.
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Figura 2-16: BOND-MAX reactivi vrac in pozitie

Asigurati-va ca fiecare etichetd si capac ale recipientului vrac si fiecare
descriere tiparita corespund etichetei din cavitatea instrumentului,

Recipient pentru deseuri externe

Un recipient pentru deseuri standard de noud litri este inclus impreund cu BOND-MAX. Recipientele furnizate cu
modulele de procesare inainte ca modelul actual sa aiba conexiuni pentru senzori de fluid si nivel intr-un singur capac
al recipientului, care este utilizat pentru golirea recipientului. Recipientele furnizate cu modelul actual BOND-MAX au
doua capace - unul pentru conectori si al doilea pentru golirea deseurilor. Nu scoateti niciodata capacul conectorului

de pe aceste recipiente.

Recipientul furnizat are doud capace — unul pentru conectori si al doilea pentru golirea deseurilor. Nu scoateti
niciodata capacul conectorului de pe acest recipient.

Figurd 2-17: Recipient pentru deseuri externe BOND-MAX

1 3

Legenda

1 Conector senzor
2 Conector lichid

3 Deschidere pentru golirea
recipientului

Linia pentru lichid se conecteaza la un conector cu apdsare in partea dreapta jos a capacului din spate a modulului de
procesare. Senzorul nivelului de lichid se conecteaza la un conector cu trei pini din partea stanga sus a capacului din

spate (consultati Figurd 2-25).
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Consultati 12.2.4 Recipient pentru deseuri externe (doar BOND-MAX) pentru instructiuni de golire si intretinere pentru
recipientul extern.

ATENTIE: Deconectati intotdeauna senzorul si conectorii de lichid (in aceasta ordine) inainte de a goli
un recipient pentru deseuri externe. Nu incercati sa turnati lichid dintr-un recipient in timp ce cablul si
tubul sunt incd atasate.

periculosi. Asigurati-va ca ati primit instruirea adecvata pentru aceasta procedura inainte de a
continua:

Q‘ AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in imunohistochimie si in hibridizarea in situ sunt

1 Purtati manusi de latex sau nitril, ochelari de protectie si alte haine de protectie adecvate
atunci cand manipulati reactivi sau cand curatati instrumentul.

2 Manipulati si eliminati reactivii si condensul in conformitate cu toate procedurile relevante si
reglementarile guvernamentale aplicabile la unitatea de laborator.

i E AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in modulele de procesare BOND-IIl si BOND-MAX sunt
inflamabili:

» Nuamplasati vreo sursa de flacara sau de aprindere langa modulele de procesare.

 Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupa reumplere
sau golire.
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2.2.8  Sonda de aspirare

Sonda de aspirare aspira reactivii din recipiente, livreaza reactivi pe lamele din ansamblurile de colorare a lamelor i
amestecd cromogenele in statia de amestecare. Contine un senzor de nivel de lichid pentru a detecta nivelul
reactivului (consultati 8.3.1 Determinarea volumului de reactiv).

Figurd 2-18: Sondd de aspirare in bratul robotului

TEERNN

”

Exista un volum rezidual in fiecare recipient pe care sonda nu il poate atinge. Acest volum este denumit ,volum mort”.
Volumul mort este diferit pentru fiecare tip de recipient (consultati 18.5 Specificatii de functionare din sectiunea
18 Specificatii pentru a afla valorile volumului mort).

Consultati 12.6 Sonda de aspirare pentru instructiuni de intretinere pentru sonda de aspiratie.

2.2.9  Bloc de spalare si statie de amestecare

Figurad 2-19: Bloc de spalare cu statia de amestecare introdusa

]K W Legenda
] /\4 1 Zoné de spélare
—hn| DOOOTE— | e

’ amestecare

Zona de spalare din stanga include orificii mici pentru spalarea sondei de aspirare.
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Partea din dreapta a blocului de spalare contine statia de amestecare, care consta din sase cavitati. Acestea sunt
flacoane de amestecare pentru reactivii cu duratd scurtd de viatd, care trebuie amestecate imediat inainte de utilizare.
Amestecarea reactivilor este determinata de software, in functie de tipul reactivului.

Software-ul BOND urmdreste starea statiei de amestecare si nu initializeazd BOND-III sau BOND-
MAX daca starea monitorizatd a statiei este alta decat cea curatd si goald (consultati 5.1.2 Stare
hardware). Dacd in timpul initializarii apare notificarea cd statia de amestecare este murdara sau are
lichid in ea, asigurati-va ca aceasta este curata si goala inainte de a face clic pe OK in dialogul de

notificare. In cazul in care continuati cu o statie de amestecare murdara si/sau pling, reactivii pot fi
contaminati sau fiolele de amestecare se pot suprapune.

@ in timpul initializarii, sistemul BOND scaneaz3 eticheta de pe statia de amestecare pentru a verifica
dacad este prezentd. Daca software-ul BOND nu poate detecta acest ID, atunci un mesaj va va solicita

sd confirmati ca este prezentd o statie de amestecare.

Consultati 12.7 Bloc de spalare si statie de amestecare pentru instructiuni de intretinere a statiei de amestecare.

2.2.10  Roboti pentru lichidele in vrac (doar BOND-III)

Figurd 2-20: Robotul pentru lichidele in vrac BOND-III (1) se misca de-a lungul unei sine de ghidare (2) de pe fiecare
ansamblu de colorare a lamei

AVERTISMENT: Contactati imediat serviciul de asistenta pentru clienti daca robotul principal si/sau
robotii pentru lichidele in vrac continud sa functioneze mai mult de cinci secunde dupa deschiderea
capacului modulului de procesare.
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Instrumentul BOND-III are trei roboti pentru lichidele in vrac care se deplaseaza de-a lungul unei sine de ghidare de pe

fiecare ansamblu de colorare a lamei si distribuie reactivii pe toate lamele prezente. Robotii furnizeaza numai reactivi

vrac, in timp ce sonda de aspirare furnizeaza reactivi din recipiente din platforma pentru reactivi si cativa reactivi vrac.
Fiecare robot pentru lichidele in vrac are un bloc de spalare pentru a clati si a curdta sonda de distribuire.

2.2.10.1 Restabilirea manuala a robotului pentru lichidele in vrac in pozitia
initiala

Daca un robot pentru lichidele in vrac nu mai functioneaza si este pozitionat de-a lungul ansamblului de colorare a

lamei, apasati butonul Load/Download (Inc&rcare/Descarcare) pentru a-l readuce in pozitia sa initiald. Daca rimane

pe ansamblul de colorare a lamelor, parcurgeti pasii urmatori pentru a-l readuce manual in pozitia initiald si pentru a
recupera orice lame din ansamblul de colorare a lamelor.

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare este inactiv fara executari incarcate, programate sau in curs de
procesare.

2 Ridicati usor blocul de distribuire de pe robotul pentru lichidele in vrac (consultati Figura 2-21) pana cand
sonda curatd placa superioara.

3 Impingeti robotul de-a lungul sinei in partea din spate a ansamblului de colorare a lamelor. Folositi 0 miscare
lentd si constanta - nu impingeti prea repede.
Impingeti pana cand robotul nu mai este in contact cu sina placii superioare — nu impingeti inapoi la
maximum.

Figurd 2-21: Ridicati blocul de distribuire
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4 Cand robotul nu mai este in contact cu placa superioard, inchideti capacul si reporniti modulul de procesare.
Ansamblul de colorare a lamelor trebuie sa se deblocheze in cadrul rutinei de initializare.

Daca ansamblul de colorare a lamelor nu este deblocat, consultati 12.4.1 Asamblarea manuald a
ansamblurilor de colorare a lamelelor pentru instructiuni privind modul de recuperare a tavilor pentru lame.

5 Recuperatitava pentru lame si lamele.

2.2.17  Seringi

Seringile aspird si distribuie volumele exacte de lichid reactiv cerute de sistemul BOND. Consultati 12.13 Seringi
pentru instructiuni de intretinere a seringii.

AVERTISMENT: Asigurati-vd ca usa seringii este inchisd (BOND-MAX) sau capacul seringii este
montat (BOND-III) in timpul functionarii normale. Dacd o seringd sau un fiting de seringa se slabeste,
reactivul sub presiune poate fi pulverizat din seringa.

2.2.11.1 BOND-IlI

Modelul BOND-III are patru pompe cu seringd, amplasate sub capacul frontal. Primele trei pompe cu seringa, de la
stanga la dreapta, sunt utilizate de robotii pentru lichidele in vrac pentru SSA1, SSA2 si SSA3 de mai sus. A patra
pompa pentru seringd principald este utilizata de sonda de aspiratie.

Figurd 2-22: Seringi BOND-|lI
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initializarea modulului de procesare (consultati 12.4.1 Asamblarea manuala a ansamblurilor de
colorare a lamelelor). Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la deteriorarea seringilor in
timpul functionarii.

c ATENTIE: Asigurati-va ca modulul seringii este complet inchis inainte de a incepe executarea sau

2.2.11.2 BOND-MAX

Modelul BOND-MAX are 0 pompa cu o singura seringa amplasata intr-un compartiment in partea dreaptd a
instrumentului. Aceasta este o valva de seringa cu 9 porturi (un port nu este utilizat), cu un cilindru de seringa cu filet
si 0 clemd mica.

Figurd 2-23: Seringa BOND-MAX cu 9 porturi

Pentru a verifica starea unitatii pentru seringi, deschideti usa apdsand si eliberand manerul rotunjit din mijlocul partii
frontale a usii.

AVERTISMENT: Purtati intotdeauna imbracaminte si manusi de protectie.

Al

=
—_—

Verificati periodic in timpul initializarii si inlocuiti-o atunci cand este necesar sau vi se solicita — consultafi
12.13 Seringi.

2.2.12 Comutator de alimentare

Acesta este un comutator basculant unic amplasat pe capacul din dreapta al modulului de procesare. Acesta este
utilizat pentru pornirea si oprirea modulului de procesare.

» Pentru locatia comutatorului de alimentare pe BOND-III, consultati Figura 2-24.

» Pentru locatia comutatorului de alimentare pe BOND-MAX, consultati Figura 2-25.
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2.2.13 Capac spate

AVERTISMENT: Nu scoateti capacele modulului de procesare si nu incercati sa accesati

componentele interne. In interiorul modulelor de procesare BOND sunt prezente tensiuni periculoase

si numai tehnicienii de service calificati aprobati de Leica Biosystems trebuie sa indeplineasca
aceste sarcini.

2.2.13.1 BOND-IlI

Figura 2-24 aratd capacul din spate al modulului de procesare BOND-III.

Figurd 2-24: Capac spate pentru BOND-|II

4
1
—
2
3
Legenda
1 Intrerupatoare automate (numai modulele de 3 Conexiune alimentare electrica

procesare vechi)

4 Conexiune Ethernet
2 Sigurante

» Module de procesare vechi - 4 sigurante

» Module de procesare alternative - 2
sigurante
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Consultati 12.14 Sigurante pentru sistemul electric pentru instructiuni de inlocuire a sigurantelor.

AVERTISMENT: Nu utilizati cele doud manere negre de pe capacul spate al BOND-IIl pentru a ridica
modulul de procesare.

2.2.13.2 BOND-MAX

Figurd 2-25 aratd capacul din spate al modulului de procesare BOND-MAX. (Retineti cd modulele de procesare de la
modelele anterioare au un singur ventilator pentru sursa de alimentare.)

Figurd 2-25: Capac spate pentru BOND-MAX

0000 _

7 ,‘

6 |
1 4
2 5

3
Legenda
1 Intrerupatoare automate (numai modulele de 5 Conexiune pentru deseuri externe — pentru
procesare vechi) tubulatura (consultati 12.2.4 Recipient pentru

deseuri externe (doar BOND-MAX))

6 Conexiune deseuri externe — pentru senzorul de
nivel de lichid (consultati 12.2.4 Recipient pentru
» Module de procesare vechi - 4 sigurante deseuri externe (doar BOND-MAX))

» Module de procesare alternative - 2 sigurante. 7 Conexiune Ethernet

2 Ventilatoare sursa de alimentare
3 Sigurante

4 Conexiune alimentare electrica

Consultati 12.14 Sigurante pentru sistemul electric pentru instructiuni de inlocuire a sigurantelor.
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2.2.13.3 Deconectarea modulului de procesare

Pentru a deconecta un modul de procesare BOND-IIl sau BOND-MAX de la sursa de alimentare cu energie electrica,
procedati dupa cum urmeaza:

1 Opriti alimentarea cu energie folosind comutatorul din partea dreapta a modulului de procesare.

2 Conectati modulul de procesare la priza de alimentare de perete folosind cablul de alimentare (elementul 3 din
Figurd 2-24 si elementul 4 din Figura 2-25). Opriti alimentarea cu energie electricd a prizei de perete.

3 Deconectati conectorul din spatele modulului de procesare.

2.3 Controler siterminale BOND

Toate sistemele BOND includ un controler BOND, unde se efectueaza toate procesérile software. In configuratiile cu
un singur scaun (consultati 3.1.1 Configuratie cu un singur scaun), este utilizat un controler cu tastaturd, mouse i
monitor pentru a executa software-ul client. Configuratiile cu un singur scaun sunt adecvate pentru a executa cel mult
cinci module de procesare.

Laboratoare cu BOND-ADVANCE configuratii (consultati 3.1.2 BOND-ADVANCE), cu peste cinci module de procesare,
au, in plus, terminale BOND. In aceste configuratii, majoritatea interactiunilor utilizatorului cu software-ul BOND au loc
in terminale, fiecare dintre acestea putand controla oricare sau toate modulele de procesare. De asemenea, este
posibil sa se controleze acelasi (aceleasi) modul (module) de procesare de la mai multe borne.

Controlerul BOND continud sd efectueze toate procesarile software. Regulatoare din configuratiile BOND-ADVANCE
au o specificatie mai mare decat cele folosite in configuratiile cu un singur scaun si includ niveluri multiple de
redundantd pentru a asigura o fiabilitate excelenta.

Unele configuratii BOND-ADVANCE includ un controler secundar (de rezervd). Acest controler inregistreaza toate
procesele de pe controlerul primar si poate fi comutat in eventualitatea in care controlerul primar al regulatorului nu
functioneaza. in mod ideal, controlerele secundare nu trebuie amplasate in apropiere de controlerul principal, pentru a
reduce probabilitatea ca ambele controlere s fie deteriorate de un eveniment localizat.

O imprimanta de etichete pentru lame si un scaner de coduri de bare portabil sunt conectate la controler in
configuratiile cu un singur scaun sau la fiecare terminal din configuratiile BOND-ADVANCE.

asigura un control optim asupra sistemului BOND. Pentru a evita orice posibilitate de intarzieri sau
interferente cu controlul sistemului, nu instalati niciun software suplimentar pe controlerul sau
terminalul BOND.

c ATENTIE: Sistemul de operare si software-ul de pe controlerul BOND sunt concepute pentru a
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2.4 Scanerul de coduri de bare portabil

Figurd 2-26: Scanerul de coduri de bare portabil

Scanerele de coduri de bare portabile USB sunt atasate la controler (configuratii cu un singur scaun) sau la terminale
(configuratii BOND-ADVANCE). Acestea sunt utilizate pentru a inregistra reactivi si pot fi utilizate, de asemenea, la
identificarea lamelor (consultati 6.5.6 Identificarea manuala a unei lame).

Crearea codurilor de bare 1D si OCR nu este acceptata incepand cu BOND versiunea 7.

Dacad upgrade-ul sistemului dvs. include un BOND-PRIME modul de procesare , trebuie sa utilizati un scaner de coduri
de bare 2D. Consultati 13.1.3 Scanerul de coduri de bare Zebra DS2208.

Scanerul de coduri de bare portabil trebuie sa fie instalat si functional atunci cand sistemul BOND este instalat.
Consultati 13.1 Scanere de coduri de bare portabile pentru instructiuni de intretinere si configurare.

2.4.1  Utilizarea scanerului de coduri de bare portabil

@ Scanerul de coduri de bare Symbol anterior emite lumina laser, in timp ce scanerul de coduri de bare
Honeywell si Zebra emite lumin& LED. Retineti avertismentul privind pericolul prezentat de laser de

mai jos:

AVERTISMENT: Pericol laser. Posibile leziuni grave ale ochilor. Evitati contactul vizual direct cu
fasciculele laser.

Pentru a citi un cod de bare, orientati scanerul spre acesta si apasati declansatorul. Aliniati astfel incat linia rosie sa
se extinda pe intreaga lungime a codului de bare. Scanerul emite un semnal sonor si indicatorul devine verde atunci
cand un cod de bare este recunoscut. Scanerul emite un semnal sonor si indicatorul devine rosu atunci cand un cod
de bare nu este recunoscut.
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Nu tineti codurile de bare prea aproape de scaner. Daca scanerul nu recunoaste un cod de bare,

incercati sa mutati mai departe codul de bare sau scanati codul de bare intr-un unghi de 45° (pentru
a preveni feedbackul catre scaner).

Cand scanerul este asezat in suport este activata utilizarea ,maini-libere” si nu trebuie sa apasati declansatorul atunci

cand cititi un cod de bare.

2.5 Dispozitivul de etichetare lame

Sistemele BOND cu un singur scaun includ o imprimanta de etichete pentru lame (numitd ,dispozitiv de etichetare
lame”) conectate la controler. In configuratiile BOND-ADVANCE, |a fiecare terminal este conectat un dispozitiv de
etichetare a lamelor separat.

Dispozitivele de etichetare a lamelor imprima etichete adezive pentru a le atasa pe lame, pentru identificare. Toate
etichetele includ un ID de lama unic, furnizat sub forma de coduri de bare 2D (consultati 10.5.2 Setérile pentru caz si
lamd). Sistemul BOND utilizeaza ID-urile pentru identificarea automata a lamelor atunci cand acestea sunt incarcate
in modulele de procesare. Puteti configura alte informatii, precum si ID-urile, sa apard pe etichete — consultai

10.3 Etichete .

Unele laboratoare utilizeaza dispozitivele de etichetare a lamelor tiparite de la LIS, cu toate acestea dispozitivul de
etichetare a lamelor BOND este inclus in aceste sisteme pentru orice lame create cu clientul clinic BOND.

Dispozitivele de etichetare a lamelor sunt configurate ca parte a configuratiei BOND standard. Dacad addugati sau
inlocuiti un dispozitiv de etichetare lame, configurati-l in ecranul clientului de administrare Hardware (consultati
10.6.3 Dispozitive de etichetare a lamelor). Consultati documentele furnizate impreuna cu dispozitivul de etichetare a
lamelor pentru informatii privind inlocuirea etichetei si a panglicii si curdtarea.

AVERTISMENT: Utilizati numai dispozitive de etichetare a lamelor si panglica de imprimare BOND.
Aceste etichete rdman lipite si lizibile in timpul procesarii in instrumentele BOND.
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2.6 Echipamentul auxiliar

Aceasta sectiune descrie echipamentul auxiliar utilizat impreuna cu sistemul BOND.

e 2.6.1 Slides (Lame)
e 2.6.2 Covertile universale BOND

e 7.6.3 Sisteme si recipiente pentru reactivi

Pentru informatii despre consumabile BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

2.6.1  Slides (Lame)

Utilizati numai lame de sticla de dimensiune corecta pe module de procesare BOND-III si BOND-MAX. Lamele de
madrime gresitd nu pot sta corect in tdvile pentru lame, iar elementele Covertile nu vor sta corect pe acestea. Ambele
situatii pot afecta calitatea colorarii.

Leica Biosystems recomanda lamele Leica BOND Plus si Apex BOND, care sunt concepute pentru utilizare pe sistemul
BOND. Avand dimensiunea optima pentru tavile pentru lame BOND si elementele Covertile, aceste lame incdrcate
pozitiv sunt marcate pentru a indica zonele in care tesutul trebuie amplasat pentru distribuiri de 100pl si 150l
(consultati 6.5.8 Volumele de distribuire si pozitia tesutului pe lame).

Daca utilizati propriile lame, acestea trebuie sa respecte urmatoarele specificatii:

Dimensiuni Latime: 24.64-26.0 mm
Lungime: 74.9-76.0 mm
Grosime: 0,08-1,3mm

Zond eticheta Latime: 24.64-26.0 mm
Lungime: 16.9-21.0 mm

Material Sticla, 1ISO 8037/1

ATENTIE: Nu utilizati lame deteriorate. Asigurati-va ca toate lamele sunt aliniate corect pe tavile
pentru lame inainte de incarcarea in modulul de procesare.

ATENTIE: Nu utilizati lame cu colturi rotunjite sau decupate. Aceste lame pot cadea prin tava pentru
lame si pot altera fluxul de fluid de sub elementele Covertile, afectand calitatea colorarii.
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2.6.2  Covertile universale BOND

Elementele Convertile BOND universale sunt capace din plastic transparente care se
afla peste lame in timpul colordrii. Actiunea capilara extrage reactivul care a fost
distribuit pe lame, intre elementele Covertile si lame, asigurand o acoperire usoara i
uniforma a tesutului. Elementele Covertile reduc volumul de reactiv necesar si
protejeaza lamele de uscare intre aplicatii. Elementele Covertile reprezintad o parte
esentiald a sistemului de colorare BOND si trebuie utilizate intotdeauna.

Asezati elementele Convertile pe lame dupa amplasarea lamelor in tavile pentru
lame (consultati 4.1.3.5 Incércare lame). Asigurati-va c& elementele Covertile sunt
pozitionate corect, cu cheia pe gatul fiecarui element Covertile (incercuit in
fotografie, in dreapta) in fanta din tava pentru lame.

Exista doud designuri ale elementelor Covertile — acestea pot fi folosite
interschimbabil. Noul design include caracteristici (cuvantul Leica, un marcaj circular
mic si o proiectie in partea stanga sus) care face ca aceasta sa fie mai evidenta atunci cand un element Covertile a
fost plasat incorect pe o lama.

Figurd 2-27: Un element Covertile BOND universal (design original)

Elementele Covertile pot fi reutilizate de pand la 25 de ori, cu conditia ca acestea sa nu fie decolorate sau deteriorate
si cu conditia sd fie curatate corespunzator (consultati 12.3 Covertile). Aruncati elementele Covertile deteriorate.

Unele analize necesita utilizarea unor elemente Covertile noi (neutilizate). Verificati in prealabil instructiunile de
utilizare (IDU) pentru analiza relevanta.
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2.6.2.1  Tavipentru lame

Utilizati tavile pentru lame pentru a fixa lame si elemente Covertile in pozitie atunci cand le incarcati in modulul de
procesare BOND-III sau BOND-MAX. Fiecare tavd poate contine zece lame.

Existd doud designuri pentru tavile pentru lame — acestea pot fi folosite interschimbabil.

Figurd 2-29: Tavd pentru lame (design nou (dreapta) si design vechi (stanga))

Pentru instructiuni privind incdrcarea lamelor si a elementelor Covertile in modulul de procesare, consultati
4.1.3.5Incarcare lame.

2.6.2.2  Tavipentru reactivi

Tavile pentru reactivi contin recipiente pentru reactivi BOND de 7ml si 30ml si recipiente de titrare BOND de 6ml.
Tavile sunt incarcate pe modulul de procesare de pe platforma pentru reactivi (consultati 2.2.6.5 Platforma pentru
reactivi).

Figurad 2-30: Tava pentru reactivi

Pozitiile recipientelor din interiorul tavilor pentru reactivi sunt numerotate de la capatul cel mai indepdrtat de maner
(pozitia 1) pana la pozitia cea mai apropiatd de maner (pozitia 9).

Pentru instructiuni privind incarcarea reactivilor in modulul de procesare, consultati 4.1.4 Incarcarea reactivilor.
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2.6.3  Sisteme sirecipiente pentru reactivi

0 gama de tipuri de recipiente pentru reactivi poate fi utilizatd in tavi pentru reactivi.

2.6.3.1 Sisteme de reactivi

Sistemele de reactivi sunt seturi predefinite de reactivi intr-o tava pentru reactivi. BOND utilizeaza trei tipuri de
sisteme de reactivi:

o Sisteme de detectare BOND

» Sisteme de curdtare BOND
Consultati 8.1 Prezentare generald a gestiondrii reactivilor pentru detalii suplimentare despre fiecare dintre acestea.

Un sistem de reactivi este inregistrat prin scanarea codului (codurilor) de bare pe partea laterald a tavii sale de
reactivi, nu prin scanarea etichetelor cu coduri de bare de pe fiecare dintre recipientele sale de componente.
Recipientele cu reactiv care alcatuiesc sistemul nu sunt inregistrate individual, sunt blocate in tava si nu trebuie
indepdrtate sau rearanjate. Atunci cand un sistem de reactivi este epuizat sau expirat, aruncati tava completa si
recipientele.

2.6.3.2 Reactivi BOND gata de utilizare

Reactivii BOND gata de utilizare utilizeaza recipiente care se potrivesc in tdvile pentru reactivi. Acesti reactivi sunt
furnizati in concentratii optimizate pentru BOND, pentru a necesita numai inregistrarea si deschiderea inainte de
utilizare.

Recipientele pastreaza volume diferite de reactiv, de la 3.75 ml pana la 30 ml, in functie de tipul reactivului.

2.6.3.3 Deschiderea recipientelor

Recipientele deschise sunt goale, curate, pentru pastrarea unui reactiv furnizat de utilizator (de exemplu, un anticorp
primar). Acestea sunt disponibile in dimensiuni de 7ml si 30ml. Recipientele deschise pot fi utilizate numai cu un
singur reactiv si pot fi reumplute, astfel incat fiecare recipient sd livreze maximum 40ml de reactiv (consultati
8.3.2.4 Reumplerea unui recipient pentru reactiv deschis).

Numai recipientele BOND deschise trebuie utilizate pe sistemul BOND - nu incercati sd utilizati alte recipiente (cu
exceptia recipientelor de titrare) pentru reactivii furnizati de utilizator.

2.6.3.4 Recipiente pentru titrare

Sunt disponibile, de asemenea, recipiente de titrare pentru scopuri speciale (consultati 14.2.1.4 Trusa de titrare ).
Acestea includ 6 ml de insertie detasabild, astfel incat reactivul dintr-un recipient sa poata fi schimbat usor, de
exemplu in timpul optimizarii concentratiei. La fel ca recipientele deschise, fiecare recipient de titrare poate fi
reumplut si utilizat pentru a furniza pana la 40 ml de reactiv. Cinci insertii sunt furnizate pentru fiecare recipient in
trusa de titrare BOND, disponibila de la Leica Biosystems.

Trusele pot fi reutilizate pentru anticorpi diferiti si sunt concepute cu volum rezidual minim pentru a conserva
reactivul.
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2.7 Relocarea unui modul de procesare

AVERTISMENT: Contactati serviciul de asistenta pentru clienti in cazul in care este necesard mutarea
modulului de procesare pe o distanta mare sau transportarea acestuia in vederea repararii sau
elimindrii. Modulul de procesare este foarte greu si nu este conceput pentru a fi mutat de utilizator.

ATENTIE: Nu blocati orificiile de ventilatie amplasate pe capacul spate al modulului de procesare. De
asemenea, nu acoperiti orificiile de ventilare situate pe usa seringii (BOND-MAX).

Dacd relocati un modul de procesare BOND pe o distanta scurtd, luati in considerare urmatoarele aspecte inainte de a
continua:

» Asigurati-va ca pardoseala poate rezista la greutatea modulului de procesare, consultati sectiunea
18.2 Specificatii fizice din 18 Specificatii pentru a afla dimensiunile si consultati reglementdrile locale inainte
de mutare.

« Evaluati interferentele din mediul electromagnetic inainte de utilizarea modulului de procesare.

» Nu utilizati modulul de procesare BOND in imediata apropiere a surselor de radiatii electromagnetice
puternice. De exemplu, surse RF intentionale neecranate, care pot interfera cu functionarea corespunzatoare.

 Nu ridicati un modul de procesare BOND cu un stivuitor.

« Utilizati numai cablul de alimentare furnizat si asigurati-va cd operatorul poate accesa priza de alimentare la
care este conectat cablul.

« Cablul de alimentare si cablul Ethernet trebuie deconectate inainte de mutarea instrumentului.
« Asigurati ventilatia adecvata.
« (oliti recipientele pentru deseuri inainte de mutare.

« Asigurati-vd ca eliberati toate cele patru roti ale Modulului de procesare BOND-III (sau caruciorului, pentru
BOND-MAX) inainte de mutare si cd le blocati din nou cand ati ajuns in noua locatie.

2.8  Dezafectarea si eliminarea instrumentului

Instrumentul si componentele si accesoriile asociate utilizate trebuie eliminate in conformitate cu procedurile si
reglementdrile locale aplicabile. Eliminati reactivii utilizati impreuna cu instrumentul in conformitate cu recomandarile
producdatorului reactivului.

Curatati si decontaminati in conformitate cu procedurile si reglementarile locale inainte de returnarea sau eliminarea
instrumentului sau a componentelor si accesoriilor.

in UE, toate deseurile electronice trebuie eliminate in conformitate cu normele de eliminare a deseurilor de
echipamente electrice si electronice (2012/19/UE). In regiunile din afara UE, respectati procedurile si reglementérile
locale privind eliminarea deseurilor electronice.

Dacd aveti nevoie de asistentd, contactati reprezentantul local Leica Biosystems.
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Prezentarea generala a
software-ului (in BOND
Controler)

Acest capitol este conceput pentru a va ajuta sa va familiarizati cu caracteristicile generale ale software-ului BOND.
Pentru instructiuni de utilizare a software-ului cu privire la executarea modulelor de procesare si gestionarea lamelor,
a cazurilor si a reactivilor, consultati capitolele relevante. Consultati 10 Client administrativ (in controler BOND) pentru
instructiuni pentru clientul administrativ.

3.1 Arhitectura sistemului

» 3.2 Pornirea si oprirea software-ului BOND

e 3.3 Roluri utilizator

» 3.4 Prezentarea generald a interfetei clientului clinic
3.5 Tablou de bord BOND-ADVANCE

» 3.6 Notificdri, avertismente si alarme

e 3.7 Rapoarte

o 3.8 Ajutor

¢ 3.9 Despre BOND

3.10 Definitiile datelor BOND

3.11 Actualizari software
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3.1 Arhitectura sistemului

Utilizatorii interactioneaza cu software-ul BOND prin doi ,clienti” — de fapt, doud programe separate. Acestea sunt
clientul clinic (sau pur si simplu ,clientul”) si clientul administrativ. Clientul clinic este destinat functiondrii zilnice -
pentru configurarea reactivilor, a protocoalelor si a cazurilor si a lamelor in pregatirea pentru procesare, apoi pentru
monitorizarea si controlarea executdarilor in modulul de procesare. Clientul administrativ este utilizat pentru a
configura setdrile avansate care sunt modificate rar dupd configurarea initiald. Acestea includ configuratii pentru
etichetele lamelor, conexiuni hardware si conturi de utilizator (consultati 10 Client administrativ (in controler BOND)).

» 3.1.1 Configuratie cu un singur scaun
¢ 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Configuratie cu un singur scaun

Configuratiile cu un singur loc au un singur ,controler BOND", care reprezinta un punct unic pentru interactiunea
utilizatorului cu software-ul BOND (si prin acesta, controlul modulelor de procesare). Controlerul BOND efectueaza
toate procesdrile software pentru sistem si mentine baza de date a sistemului, unde se pastreaza informatiile despre
caz Silame. Are o tastaturd, un mouse si un monitor, precum si imprimanta de etichete pentru lame si scanerul
atasat.

Existd o limita de cinci module de procesare intr-o instalatie cu un singur loc. Daca aveti nevoie de mai multe module
de procesare, faceti upgrade la BOND-ADVANCE.

Figura 3-1: Diagrama unei instaldri cu un singur loc

1 2 3

I:-‘ () 5
— = } g_i‘ » Legends

1 Module de procesare BOND-
_\ MAX
2 Module de procesare BOND-
PRIME

3 Module de procesare BOND-III

4 Scanerul de coduri de bare
4 portabil

5 Imprimanta de etichete pentru
- I 7 lame

5 6 Controler Sistem BOND

7 Conexiune LIS
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3.1.2  BOND-ADVANCE

Instalatiile BOND cu mai mult de cinci module de procesare sunt configurate ca instalatii BOND-ADVANCE cu mai
multe scaune. Controlerul BOND continud sa efectueze toate procesarile software pentru intregul sistem, dar
majoritatea intrdrilor provin din terminalele BOND-ADVANCE situate langa modul de procesare al modulului de

procesare (denumite ,capsule’ in software-ul BOND) pe care le controleaza. Capsulele sunt definite in clientul
administrativ.

Un monitor conectat la controler indicd , Tabloul de bord BOND”, care oferd un rezumat al starii in timp real al fiecarui
modul de procesare din sistem (consultati 3.5 Tablou de bord BOND-ADVANCE). Tabloul de bord poate fi, de
asemenea, conectat la un terminal dedicat, daca se solicita acest lucru. Clientul administrativ poate fi executat de la
orice terminal.

Unele laboratoare pot avea un controler secundar, care recupereaza toate datele BOND in timp real si la care se poate
comuta, in cazul in care controlerul principal este defectuos. Pentru detalii despre cum sa faceti acest lucru,
consultati 16.2 Comutarea la controlerul secundar.
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Figura 3-2: Diagrama unei instalatii BOND-ADVANCE - terminalele BOND-ADVANCE controleazd modulele de
procesare din capsule, prin intermediul controlerului BOND-ADVANCE.
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Legenda
1 Terminale BOND-ADVANCE 6 Controlor secundar BOND-ADVANCE
2 Imprimante de etichete pentru lame 7 Module de procesare BOND-MAX
3 Scanere de coduri de bare 8 Module de procesare BOND-PRIME
4 Conexiune LIS 9 Module de procesare BOND-III
5 Controler principal BOND-ADVANCE
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3.2 Pornirea si oprirea software-ului BOND

3.2.1  Pentru a porni software-ul BOND

Puteti porni software-ul BOND inainte sau dupa pornirea oricaror module de procesare conectate. Pentru a porni
software-ul:

1 Un singur loc: dacd este necesar, porniti controlerul BOND si conectati-va la Windows® ca utilizator
,BONDUser". Atunci cand sistemul este nou, nu este configurata nicio parola initiald. Cu toate acestea, dacd a
fost configuratd o parola, consultati managerul de laborator pentru detalii.

BOND-ADVANCE : dacad este necesar, porniti controlerul BOND-ADVANCE. Tabloul de bord trebuie s& se
deschida automat (dacd nu, faceti dublu clic pe comanda rapidd BONDDashboard de pe desktopul Windows.
Apdsati <F11> pentru a seta Internet Explorer la modul ecran complet).

Porniti terminalul de care aveti nevoie si conectati-vad la Windows ca utilizator ,BONDUser".

2 Faceti dublu clic pe pictograma corespunzatoare de pe desktop pentru a porni clientul clinic sau clientul
administrativ (sau ambele - acestea se pot executa simultan).

3 Introduceti numele de utilizator si parola BOND.

Daca deschideti clientul clinic intr-un sistem BOND-ADVANCE pentru a putea selecta capsula pentru
conectare.

‘ Clientul clinic BOND-ADVANCE retine ultima capsula selectata.

Puteti schimba oricand parola din caseta de dialog de conectare. Respectati procedurile de laborator pentru
frecventa schimbdrii parolei si a puterii parolei. Software-ul BOND necesitd ca parolele sa aibd 4-14 caractere
si sd includa cel putin un numar.

Daca sunteti utilizator BOND-PRIME, puteti seta sau modifica codul PIN al modulului de procesare. Consultati
informatiile 3.2.2 Setati sau modificati codul PIN al modulului de procesare BOND-PRIME de mai jos.

4 Faceticlic pe Log on (Conectare).

Sistemul afiseaza ecranul client clinic sau ecranul client administrativ, asa cum este selectat. Bara de titlu
afiseaza numele de utilizator al utilizatorului care este conectat in prezent. Daca preluati de la un alt utilizator
trebuie sa va deconectati si sd va conectati din nou cu numele dvs. de utilizator. Pentru BOND-ADVANCE, bara
de titlu afiseaza si capsula selectatd curent.

AVERTISMENT: Deoarece software-ul BOND controleaza hardware-ul important si stocheaza date
sensibile, nu executati alte aplicatii pe controlerul BOND - acest lucru va invalida garantia pentru
sistemul BOND. Nu utilizati controlerul BOND in scopuri generale.
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3.2.2  Setati sau modificati codul PIN al modulului de
procesare BOND-PRIME

1 In caseta de dialog pentru conectare, faceti clic pe Set processing module PIN (Setare cod PIN modul de
procesare).

Figura 3-3: Dialoguri de conectare pentru clientul clinic si clientul administrativ

BOND @

||||||||||

BOND Administration

lllllllll

== Lo )

Change password

[ Set processing module PIN

2 Introduceti numele de utilizator si parola BOND.
3 Introduceti un cod PIN format din 4 cifre, apoi confirmati codul PIN mai jos.

Figura 3-4: Setarea casetei de dialog privind PIN-ul modulului de procesare

Set processing module PIN uﬁﬂ-_cg

4 Faceti clic pe OK.
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Fundaluri pentru desktop

Sunt utilizate diferite fundaluri pentru desktop pentru a distinge intre tipul de utilizator Windows conectat curent si
rolul controlerului sau a terminalului conectat curent.

Un singur scaun

in mod normal, veti vedea fundalul ,Controller BONDUser", dar dacé un inginer de service este la locatie, puteti vedea
fundalul ,Controller BONDService". Consultati Figura 3-5.

Figurd 3-5: Fundaluri pentru desktop BOND: ,Controller BONDUser" si,,Controller BONDService

Jeica

BIOSYSTEMS

3 O3

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Jeica

BIOSYSTEMS

& I

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

BOND-ADVANCE

Pe fundalurile pentru desktop BOND-ADVANCE, pictograma controlerului sau a terminalului conectat se modifica in
functie de rolul sdu. Vedeti exemplele din Figura 3-6.

Figurd 3-6: Pictograme terminal, controler independent, controler principal si controler secundar

De asemenea, veti vedea diferite pictograme care reprezinta tipul de utilizator. Consultati Figurd 3-7.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 79



Capitolul 3 Prezentarea generald a software-ului (in BOND Controler)

Figura 3-7. Pictogramele BONDUser, BONDService, BONDControl si BONDDashboard

32w R

)
3.2.3  Opriti software-ul BOND

«
Pentru a opri clientul clinic sau clientul administrativ, faceti clic pe pictograma Log out (Deconectare) pe bara
de functii. Puteti opri clientul clinic in timp ce este in curs o executare, daca trebuie sa schimbati utilizatorii. Cu toate
acestea, nu permiteti executarea modulului de procesare fard a avea deloc clientul deschis, deoarece nu veti vedea
alarme sau avertismente.

Nu opriti niciodata controlerul BOND in timpul unei executari. Daca inchideti sistemul BOND complet, puteti opri
software-ul inainte sau dupd oprirea modulelor de procesare.

3.3 Roluri utilizator

Exista trei roluri de utilizator in sistemul BOND:

« Operator: poate actualiza inventarul de reactivi, crea cazuri si lame, incepe si controla executdrile de colorare,
crea si edita medicii si genera rapoarte.

 Supraveghetor: creeaza si editeaza protocoale, reactivi si panouri.

 Administrator: are acces la clientul administrativ pentru a gestiona utilizatorii BOND si a configura setari la
nivel de sistem.

Utilizatorii pot avea mai multe roluri. Supraveghetorii beneficiaza automat de rolurile operatorului. Numai utilizatorii
cu rol de administrator pot executa clientul administrativ, iar numai utilizatorii cu roluri de operator sau supraveghetor
pot executa clientul clinic.

Utilizatorii sunt creati, iar rolurile acestora sunt stabilite in clientul administrativ din ecranul Users (Utilizatori)
(consultati 10.7 Utilizatorii).

‘ Numele de utilizator al utilizatorului conectat curent este afisat in bara de titlu a ferestrei clientului.
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3.4 Prezentarea generald a interfetei clientului
clinic

in partea de sus si in partea stanga a ecranului clientului clinic exista caracteristici comune pentru toate paginile

software-ului. Aceasta sectiune descrie aceste caracteristici si descrie si caracteristicile generale ale software-ului.

» 3.4.1 Bara de funcfii

e 3.4.2 Filele modulului de procesare
e 3.4.3 Sortare tabele

e 3.4.4 Format data

3.4.1  Barade functii

Bara de functii se afld in partea de sus a ecranului software BOND si oferd acces rapid la sectiunile principale ale

software-ului BOND.

Slide setup Protocol setup Reagent setup Slide history Search Help Log out x. .
o o ox & &] gﬂ. | Jeica
2 & 1] <8 SN 6) N S P =

Faceti clic pe o pictograma de pe bara de functii pentru a accesa un ecran sau pentru a efectua o functie specifica,
dupd cum se descrie in tabelul urmator.

Pictograma Ecran afisat (sau

functie efectuata)

e Slide setup Creati cazuri si configurati lame in software-ul BOND.
%;’ (Configurare lamé) Pentru mai multe informatii, consultati 6 Configurare lame (pe BOND
Controler).
et Protocol setup Editati si gestionati protocoalele.
%7 (Configurare protocol)  Pentru mai multe informatii, consultati 7 Protocoale (in BOND Controler).

Configurati reactivii noi, gestionati stocul de reactivi si creati panouri de
reactivi (seturi de marcaje utilizate pentru accelerarea credrii lamelor).

Pentru mai multe informatii, consultati 8 Gestionarea reactivilor (pe BOND
Controler).

Reagent setup Reagent setup
oL.i (Configurarea
reactivului), Reagent
inventory (inventarul
reactivului) si Reagent
panels (panourile de
reactivi) (3 file)
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Pictograma Ecran afisat (sau
functie efectuata)

el Slide history (Istoric Afisati detaliile lamelor care au fost executate pe sistemul BOND,

o lame) vizualizati detaliile lamelor individuale, executdrilor si cazurilor si generati
=<

s numeroase rapoarte.

Pentru mai multe informatii, consultati 9 Slide History (Istoric lame) (in
BOND Controller (Controler)).

Search (Cautare) Identificati lamele, recipientele de reactivi si sistemele de reactivi scanand
codul de bare sau introducadnd manual ID-ul lamei sau ID-ul reactivului. Un
dialog de cautare unificat este utilizat in cazul in care continutul de cdutare
(lama sau reactivul) este identificat automat de cétre sistem.

Consultati 6.5.6 Identificarea manuald a unei lame sau 8.1.1.3 Identificarea
reactivului pentru informatii suplimentare.

Help (Ajutor) Deschideti acest manual de utilizare.

Log out (Deconectare)  Deconectati-va din client.

x Copie de rezerva esuatd O copie de rezerva a bazei de date nu s-a finalizat cu succes.
Cg Pentru mai multe informatii, consultati 10.5.3 Copieri de rezerva baza de
- date.
x LIS neconectat Este instalat un modul LIS, dar momentan nu este conectat la LIS.
gﬁ Pentru mai multe informatii, consultati 11.3 Conectarea siinitializarea LIS.
LIS conectat Un modul LIS este instalat si este conectat in prezent la LIS.
Pentru mai multe informatii, consultati 11.3 Conectarea siinitializarea LIS.
Notificdri LIS Numadrul de notificari LIS extraordinare.
llso

Pentru mai multe informatii, consultati 11.4 Notificari LIS.

in partea dreapta sus a ecranului este sigla Leica Biosystems. Faceti clic pe sigl pentru a afisa dialogul About BOND
(Despre BOND). Consultati 3.9 Despre BOND.

in partea dreapta sus a ecranului se pot afisa pictogramele de avertizare si de stare. Consultati 11 Pachetul de
integrare LIS (pe controlerul BOND) si 10.4.2 Pistd de audit.
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3.4.2  Filele modulului de procesare

@ Aceste file nu apar pentru Modulele de procesare BOND-PRIME. Pentru informatii privind starea si
intretinerea sistemului legate de modulul de procesare BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare

BOND-PRIME separat.

Filele de pe partea stangd a interfetei deschid ecranele System status (Stare sistem), Protocol status (Stare protocol)
si Maintenance (Intretinere) pentru fiecare dintre modulele de procesare din capsula la care este conectat clientul.
Filele afiseaza unele informatii despre starea curentd a fiecarui modul de procesare (consultati 5.1.1 Filele modulului
de procesare).

Figurd 3-8: Fila modulului de procesare (BOND-MAX)

i 10236 AM |
i 1040 A |
10:33 AM |

Ecranele System status (Stare sistem) afiseaza starea fiecarui modul de procesare, in timp ce ecranele Protocol
status (Stare protocol) afiseaza progresul protocoalelor executate. Ecranul Maintenance (Intretinere) include comenzi
pentru 0 gama de operatiuni de intretinere.

3.4.3  Sortare tabele

Multe ecrane din software-ul BOND afiseaza date in tabele. Faceti clic pe un titlu de coloana pentru a sorta dupa
valorile din coloana respectiva. Un triunghi cu varful in sus apare langa titlu pentru a indica faptul ca tabelul este
sortat in ordine ascendentd (0-9 A-Z). Faceti clic din nou pentru a sorta in ordine descendent; triunghiul se afld cu
varful in jos.

Pentru a sorta doud coloane, faceti clic pe prima coloand pe care doriti sa o sortati, apoi tineti apasata tasta si faceti
clic pe a doua coloana. Ordinea valorilor din prima coloana nu se modificd, dar unde exista randuri multiple cu aceeasi
valoare in prima coloand, randurile sunt ordonate dupa valorile din a doua coloana.

De asemenea, puteti redimensiona Iatimile coloanei si puteti trage coloanele in pozitii noi din tabel.

Orice modificari pe care le efectuati la sortarea tabelelor, de asemenea, latimile si pozitiile coloanei sunt pastrate
pénd cand va deconectati.

3.4.4  Format data

Pentru instalatiile cu un singur loc, datele si orele din software si rapoarte utilizeaza formatele setate in sistemul de
operare al controlerului BOND. Pentru instalatiile BOND-ADVANCE, sunt utilizate formatele setate in terminale.
Formatele de date scurte si lungi trebuie sa aiba lungimi de maximum 12 si respectiv 28 de caractere.
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3.5 Tablou de bord BOND-ADVANCE

‘ Aceasta sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

Pentru instalatiile BOND-ADVANCE, tabloul de bord BOND se afiseaza pe un monitor conectat la controler sau la
terminal. Acesta oferd un rezumat de stare in timp real pentru toate modulele de procesare din sistem.

Figurd 3-9: Tabloul de bord BOND

BOND Dashboard
SSA Time Status S5A Time Status ‘ SSA Time Status S5A Time Status SSA Time Status
\ s e e e ————p— . s . e
3 00:28:11 Processing 3 00:1€:18 Processing 3 00:18:09 Completed 3 - 3
® & ® & /] ® A &
R [ =« W @
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:38 Processing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:45 Processing
2 - 2 14:12:23 Processing 2 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing 5
3 - Locked 3 - Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A & A ® « ® & © &
AT
ssa Tme status ssa e status | Ussa me staus ssa  Tme staus ssa Tme status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:09 Processing 1 00:38:08 Processing
3 00:14:00 essing 3 00:00:40 3 00:09:51 essing 3 00:09:59 Pri 3 00:28:57 Processing
9 & 9 & 9 & 9 & © &
| [ I [ e |
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status | SSA Time Status SSA Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03
o
Legenda
1 Module de procesare cu alarme 4 Module de procesare cu executdri finalizate
2 Module de procesare cu avertismente 5 Panouri cu module de procesare individuale, care

3 Module de procesare cu notificéri prezinta starea ansamblurilor de colorare a lamei

in partea de sus a ecranului sunt patru pictograme care prezintd module de procesare cu alarme (de la stanga la
dreapta), avertismente, notificdri si executari finalizate. Dacd exista mai multe module de procesare intr-o categorie,
pictogramele le parcurg in ordine.

Sub randul de sus sunt panouri pentru fiecare modul de procesare din sistem, ordonate alfabetic dupa nume (setat in
clientul administrativ). Panourile aratd starea fiecaruia dintre cele trei ansambluri de colorare a lamei pe modulele de
procesare, plus orice indicatori generali de stare care se aplicd pentru module ca intreg:
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Pictograme tablou de bord

Pictograma |Descriere

A Modulul de procesare are o0 alarma.

Modulul de procesare are un avertisment.

Modulul de procesare functioneaza normal. Marcajul de timp are un fundal alb (****% ).
@ Executarea s-a finalizat cu succes pe cel putin o tava din modulul de procesare, iar tava este
pregétitd pentru descarcare. Marcajul de timp are un fundal verde (- **™* ).
© Modulul de procesare are o notificare.
{'; Modulul de procesare a fost deconectat.

Modulele de procesare cu avertismente, notificari sau executdri finalizate apar atat in pozitia corespunzatoare din
partea superioard a afisajului, cat si ca panouri individuale in lista alfabeticd de mai jos.

3.5 Stare ansamblu de colorare lama

‘ Aceasta sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

Starea fiecarui ansamblu de colorare a lamelor este afisata pe panourile modulului de procesare. Existd trei categorii
de stare:

« Locked (Blocat) - afisatd cand tava pentru lame este blocata. Nu este afisat nicio ora.

* Processing (Procesare) — procesarea a inceput pe tava. Coloana Time (Ora) indica timpul rdmas pentru
executare, in ore, minute si secunde.

 Completed (Finalizat) - procesarea s-a incheiat. Coloana Time (Ora) indicd timpul de la finalizarea executarii,
in ore, minute si secunde si are un fundal verde.

Daca nu este blocata nicio tava, randul este gol.

Nu este posibila interactiunea cu tabloul de bord. Dacd tabloul de bord afiseaza un mesaj care indica faptul ca un PM
necesitd atentie, utilizatorul trebuie sa interactioneze prin intermediul terminalului BOND-ADVANCE.
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3.6 Notificari, avertismente si alarme

Sistemul BOND are trei niveluri de alertd: notificare, avertizare si alarma. Fiecare alerta este indicata de o pictograma
care apare pe ecranul System status (Stare sistem) deasupra sau langd elementul la care se referd mesajul alertei. O
pictograma de alertd corespunzatoare poate apdrea siin fila modulului de procesare pentru a furniza o indicatie
indiferent de ecranul vizibil curent (consultati 5.1.7 Filele modulului de procesare). In BOND-ADVANCE, alertele apar si
pe tabloul de bord (consultati 3.5 Tablou de bord BOND-ADVANCE).

Clic dreapta pe o pictograma de alertd si selectarea Attention message (Mesaj de atentionare) lanseaza un dialog
care detaliaza starea de alerta.

Cele trei niveluri de alerta si pictogramele asociate sunt descrise mai jos.

Notificare
Ofera informatii despre o afectiune care poate necesita actiuni acum sau ulterior, pentru a

incepe o executare sau pentru a evita o intarziere ulterioara in prelucrare.

Stabil
Avertisment
; Este necesara o actiune acum, pentru a evita intarzierea procesdrii. Intarzierile procesérii pot
compromite colorarea.
Stabil
Alarma
y ‘l Actiunea este necesara urgent. Daca instrumentul proceseazAé lame, acesta a fost intrerupt si
nu se poate relua pand cand nu rectificati conditia de alerta. Intarzierile procesarii pot
Lumineaza compromite colorarea.
intermitent

(in special atunci cand o executare este in curs). Raspunsul rapid poate evita compromiterea
colordrii lamelor.

Se recomanda, de asemenea, sa actionati asupra notificarilor care apar in timpul executdrilor cat mai

é AVERTISMENT: Cititi intotdeauna mesajele de avertizare si de alarma imediat ce vedeti pictogramele
curand posibil.
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3./ Rapoarte

Software-ul BOND genereaza un numar de rapoarte. Acestea se deschid intr-un ,BOND Report Viewer (Vizualizator
rapoarte)” intr-o fereastra noud. Antetele raportului contine informatii generale, cum ar fi ora, locul si instrumentul la
care se refera raportul. Subsolurile paginii de raportare arata ora si data la care a fost generat fiecare raport i
numerele paginilor.

Unele rapoarte, in special cele care contin informatii despre caz, lamd sau reactiv, pot dura cateva minute pentru a fi
generate, in special in laboratoare cu multe module de procesare si/sau o cifra de afaceri ridicata.

Vizualizatorul de rapoarte BOND are 0 gama mica de optiuni de navigare, vizualizare si iesire. Pe langd deschiderea
unui dialog de tipdrire standard pentru selectarea si configurarea unei imprimante sau pentru selectarea paginilor de
tipdrit, puteti exporta rapoarte intr-o gama de formate, inclusiv PDF, XLS, CSV si text.

Puteti utiliza diverse comenzi rapide de la tastatura pentru navigare, cum ar fi Pagind sus, Pagind jos, Acasd (prima
pagind) si Sfarsit (ultima pagind). Alte functii sunt disponibile si prin comenzi rapide de la tastaturd, de exemplu Ctrl-F
afiseaza caseta de dialog Search (Cdutare), Ctrl-S deschide caseta de dialog Save (Salvare), si Ctrl-P deschide caseta
de dialog Print (Imprimare).

Rapoartele BOND sunt documentate in urmatoarele sectiuni:
» 5.3.1 Maintenance report (Raport de intretinere)
e 6.7 Raport rezumat configurare lame
e 7.5Rapoarte protocol
» 8.3.4 Raport detalii inventar
e 8.3.5Raport de utilizare reactivi
« 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)
» 9.5Run Details Report (Executare raport detalii)
e 9.6 Raport caz
9.8 Slides Summary (Rezumat lame)
e 0.10 Istoric scurt lame

e Jurnal service

De asemenea, este posibil sa exportati informatii despre lame intr-un format CSV (valori separate prin virguld).
Consultati 9.9 Export date.
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3.7.1  Rapoarte anterioare

Daca sistemul BOND a facut obiectul unui upgrade de la versiunea software 4.0, cazul si datele lamei inainte de
upgrade nu vor fi migrat in baza de date curentd. Cu toate acestea, datele vechi (denumite in continuare date
,mostenite”) sunt incd disponibile. Pentru a le accesa, deschideti Start (Pornire) > All Programs (Toate programele) >
Leica > BOND Legacy Report Viewer (Vizualizator rapoarte vechi). Versiunea 4.0 a software-ului BOND se deschide.
Vizualizati lamele procesate in ecranul Slide history (Istoric lame) si creati rapoarte in acelasi mod ca si in versiunea
4.0. ca’in versiunea 4.0, puteti tipdri rapoarte din fereastra de raport sau le puteti salva in format PDF. Pentru a face
acest lucru, selectati File (Fisier) > Print (Imprimare) si selectati Leica PDF Printer (Imprimantd Leica PDF) ca
imprimanta.

Nu creati cazuri sau lame in BOND Legacy Report Viewer (Vizualizatorul de rapoarte vechi). Utilizati numai pentru
vizualizarea datelor vechi si crearea rapoartelor.

3.8 Ajutor

Help
Pictograma de Help (Ajutor) de pe bara de functii a Clinic si a clientilor administrativi deschide o fereastra
pop-up care va permite sa selectati versiunea manualului de utilizare pe care doriti sd il deschideti.

Select user manual

BOND User Manual

BOND-PRIME User Manual

OK

Ca alternativa, puteti deschide Select user manual (Selectare manual de utilizare) de pe pictograma de pe desktop.
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3.9 Despre BOND

Faceti clic pe sigla Leica Biosystems din partea dreapta sus a ecranului pentru a vizualiza dialogul About BOND
(Despre BOND), care listeaza informatiile despre sistem.

Figurd 3-10: Dialogul About BOND (Despre BOND)

About BOND
-

BOND Software © 2022 eica
Leica Biosystems Melbourne

BIDSYSTEMS
Software information
Software version: 7.0.0.2070
BOMD user: admin
BOND user roles: Administrator
Language: English {United States)

Database version:

Data version:

Region information:

BOND Language Pack version:

TH_Max

Processing Module

Senal number:
Type:
PCB:

DBVER_4.1.0 (70008)
98.08.473%

1 {RestOfWorld)
1.30.3.46

TH_Max
BOND-MAX
oooo

Multe dintre informatiile din dialogul About BOND (Despre BOND) reprezinta principalul interes pentru personalul de
service, totusi personalul de laborator poate considera grupul de informatii initial util, in special in timpul discutiilor de
asistenta pentru clienti.

Informatiile incluse in grupul initial sunt urmatoarele:

o Versiune software: numarul versiunii software-ului.

Utilizator BOND: numele de utilizator al utilizatorului curent.

Roluri utilizator BOND: rolurile de utilizator ale utilizatorului curent.

Limba: limba actuala.

« Versiunea bazei de date: versiunea bazei de date (se referd la structura bazei de date).

Versiune date: versiunea datelor incarcate in baza de date.

Informatii despre regiune: regiunea pentru care este configurat sistemul (setata in timpul instalarii).
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Puteti salva informatiile din dialog intr-un fisier text - faceti clic pe Report (Raport) si selectati o locatie pentru a salva
fisierul.

Jurnal service

in clientul administrativ, puteti genera rapoarte de jurnal de service din dialogul About BOND (Despre BOND). De
obicei, acest lucru se va face la solicitarea unui reprezentant de service. Pentru a crea un jurnal de service:

1 Faceti clic pe Service log (Jurnal service) in dialogul About BOND (Despre BOND) (consultati Figurd 3-10).
2 Selectati:

o numadrul unic de serie al unui modul de procesare specific,

 *System* (*Sistem*) pentru a raporta despre evenimentele software sau ale controlerului din sistemul
BOND, sau

 *LIS* pentru evenimente legate de sistemul LIS.
3 Selectati un interval de timp pentru raport sau faceti clic pe Last seven days (Ultimele sapte zile).

4 Faceti clic pe Generate (Generare) pentru a genera raportul. Raportul apare in vizualizatorul de rapoarte -
consultati 3.7 Rapoarte.

5 Pentru a exporta registrul de servicii intr-un fisier CSV, faceti clic pe Export Data (Export date).

3.10 Definitiile datelor BOND

Controlerul BOND stocheaza definitiile datelor care contin toate detaliile reactivului si protocolului pentru intregul
sistem. Protocoalele implicite si detaliile despre reactivii i sistemele de reactivi Leica Biosystems sunt, de asemenea,
incluse.

3.10.1 Actualizari ale definitiilor datelor

Leica Biosystems distribuie periodic actualizari ale definitiilor datelor pe site-ul web, de exemplu pentru a adduga
reactivi nou eliberati. Consultati 10.4 BDD pentru instructiuni de actualizare a definitiilor datelor.

Atunci cand actualizati definitiile datelor, trebuie sa utilizati numai fisierele de actualizare care au extensia fisierului
.bdd si sunt pentru regiunea corecta.

Verificati versiunea curentd a datelor din dialogul About BOND (Despre BOND). Pentru a vizualiza acest dialog, facei
clic pe sigla Leica Biosystems din partea dreapta sus a software-ului BOND. Consultati 3.9 Despre BOND.
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3.11 Actualizari software

Leica Biosystems poate elibera actualizdri software pe masura ce sistemul BOND continua sa se dezvolte.
Actualizdrile se pot referi la software-ul principal sau la baza de date care contine protocoalele implicite, reactivii si
sistemele de reactivi.

Numarul versiunii curente a software-ului poate fi gasit in dialogul About BOND (Despre BOND) (consultati 3.9 Despre
BOND). Versiunea de date este afisata si in About BOND (Despre BOND).
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Pornire rapida

Acest capitol v oferd indicatii cu privire la prima executare a sistemului BOND. In acest capitol, credm un caz de
proba si configurdm si procesam patru lame, testandu-le cu anticorpi BOND principali gata de utilizare *CD5, *CD3,
*CD10 si *Bcl-6.

Pentru BOND-III si BOND-MAX, protocolul implicit si sistemul de detectare pentru acesti anticorpi este *Protocol IHC F
si Polymer Refine Detection System BOND (DS9800).

Pe Modulele de procesare BOND-PRIME, sistemul implicit de detectare a protocolului este *Protocol IHC F si BOND-
PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Procesul utilizeazd BOND-PRIME Hematoxylin auxiliard (AR0096).

Procedurile descrise sunt valahile si pentru sondele si protocoalele ISH (pur si simplu schimbati anticorpii pentru o
sonda si inlocuiti protocoalele IHC cu protocoalele ISH).

4.7 BOND-III si BOND-MAX

inainte de a incepe, trebuie s va familiarizati cu sectiunile relevante ale capitolelor 2 Hardware si 3 Prezentarea
generala a software-ului (in BOND Controler) ale acestui manual.

e 4.1.1 Verificari preliminare si pornire

4.1.2 Verificari ale protocolului si ale reactivilor

4.1.3 Configurarea lamelor

4.1.4 Incarcarea reactivilor

4.1.5 Executarea protocolului

4.1.6 Finalizare
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41.1  Verificari preliminare si pornire

Efectuati urmatorii pasi inainte de a incepe un executare:

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare este curat si ca toate sarcinile de intretinere sunt actualizate (consultati
12.1 Program de curétare si intretinere).

Sarcinile pre-executate zilnic sunt:

a Verificati daca recipientele pentru deseuri vrac nu sunt mai pline de jumatate; pe modelul curent BOND-
MAX, utilizati linia orizontald alba de pe eticheta recipientului ca ghid pentru nivelul jumatate plin
(consultati Figura 12-3).

b Verificati daca recipientele vrac pentru reactivi contin un volum adecvat de reactiv corect.
2 Verificati blocurile de spalare si statia de amestecare - curatati-le sau inlocuiti-le daca este necesar.
3 Verificati dacd dispozitivul de etichetare a lamelor are un numar suficient de etichete.

4 Daca modulul de procesare si controlerul (si terminalul, pentru BOND-ADVANCE) nu sunt pornite, porniti-le
acum.

5 Cand controlerul sau terminalul se executd, porniti clientul clinic.

6 Dupa pornirea software-ului, verificati ecranele Status (Stare) pentru a va asigura cd nu exista notificdri ale
modulului de procesare. Rectificati inainte de a incerca sa executati orice lama.

7 Porniti dispozitivul de etichetare a lamelor.

4.1.2  Verificari ale protocolului si ale reactivilor

Trebuie s verificati dacd protocoalele si reactivii pe care doriti sd ii utilizati in executare sunt configurati in software.

Pentru a verifica protocoalele:

Protocol setup
1 Selectati pictograma Protocol setup (Configurare protocol) (ilustratd in dreapta) pe bara de functii.

2 Verificati dacd ,*IHC Protocol F” este listat in tabel.
@ Dacd protocolul nu este listat, selectati All (Toate) in filtrul Preferred status (Stare preferata)
din partea de jos a ecranului (consultati 7.2 Ecranul Protocol Setup (Configurare protocol)).

Selectati protocolul din tabel, faceti clic pe Open (Deschidere) si notati sistemul de detectare preferat in caseta
de dialog Edit protocol properties (Editare proprietati protocol); BOND Polymer Refine Detection (BOND
Detectie de rafinare polimer).

Asigurati-va cd protocolul este selectat ca Preferred (Preferat) 1dnga partea superioard a casetei de dialog
(trebuie sa fiti autentificat cu un rol de utilizator de supraveghetor pentru a configura protocolul drept preferat,
daca nu este deja).
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Pentru a verifica reactivii:

Aceasta verificare presupune cd aveti stocuri de anticorpi si sistemul de detectare necesare si cd acestea et
au fost inregistrate in inventarul de reactiv BOND. Consultati 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor °,j
de reactivi pentru mai multe informatii.

1 Selectati pictograma Reagent setup (Configurare reactiv) (ilustratd in dreapta) de pe bara de functii.

2 Infila Setup (Configurare), selectati Primaries (Primari) ca Reagent type (Tip reactiv), Leica Microsystems ca
Supplier (Furnizor) si All (Toate) pentru Preferred status (Stare preferatd) in filtrele din partea de jos a
ecranului.

3 Localizati fiecare dintre anticorpii de care avem nevoie (*CD5, *CD3, *CD10 si *Bcl-6) si faceti dublu clic pentru
a deschide caseta de dialog Edit reagent properties (Editare proprietati reactiv):

a Faceti clic pe Restore factory default protocols (Restabilire protocoale implicite din fabrica) (trebuie sa
fiti autentificat cu un rol de utilizator supraveghetor pentru a restabili valorile implicite din fabrica). Acest
lucru asigurd ca protocolul de colorare implicit, *Protocol IHC F, si protocoalele implicite de pre-
tratament sunt setate.

b Asigurati-vd ca reactivul este marcat ca Preferred (Preferat) (trebuie sa fiti autentificat cu un rol de
utilizator de supraveghetor pentru a configura reactivul drept preferat, daca nu este).

¢ Faceticlic pe Save (Salvare).

4 Acum mergeti la Inventory (Inventar) si selectati Reagent containers (Recipiente pentru reactivi) ca Package
type (Tip ambalaj), Primaries (Primari) ca Reagent type (Tip reactiv), In stock (In stoc) pentru Inventory status
(Stare inventar), Leica Microsystems pentru Supplier(Furnizor) si Preferred (Preferat) pentru Preferred status
(Stare preferata) in filtrele din partea de jos a ecranului.

Toti anticorpii trebuie sa apara cu volumele disponibile.
Asigurati-va cd exista un volum suficient pentru fiecare anticorp.

5 Inaceeasi fil3, selectati BOND detection systems (Sisteme de detectare BOND) ca Package type (Tip ambalaj)
si In stock (In stoc) pentru Inventory status (Stare inventar). Verificati daca sistemul de detectare preferat,
BOND Polymer Refine Detection (Detectie de rafinare polimer BOND), apare in tabel si ca exista suficient volum
(consultati 8.3.1.1 Raportarea volumului pentru sistemele de detectare).
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4.1.3  Configurarea lamelor

Aceastd sectiune descrie procesele de comunicare a detaliilor de care sistemul BOND are nevoie Siide setup
pentru a colora lamele si a plasa fizic lamelele in modulul de procesare. .‘g

Operatiunile software din aceastd sectiune sunt efectuate din ecranul Slide setup (Configurare lama).
Pentru a afisa acest ecran, faceti clic pe pictograma Slide setup (Configurare lamd) de pe bara de
functi.

Consultati subsectiunile:

e 4.1.3.7 Introducerea detaliilor cazului

4.1.3.2 Introducerea detaliilor lamei

4.1.3.3 Tesuturi de control

4.1.3.4 Etichetarea lamelor

4.1.3.5Incarcare lame

41.3.1 Introducerea detaliilor cazului

Mai intai, trebuie creat un ,caz" in software pentru pacientul probei. Pentru exemplul nostru, numele pacientului este A
Popescu, ID caz 3688, cu Dr. lonescu, medic curant.

1 Faceti clic pe Add case (Addugare caz) in ecranul Slide setup (Configurare lama). Software-ul afiseaza caseta
de dialog Add case (Addugare caz).

Figurd 4-1: Caseta de dialog Add case (Adaugare caz)
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? Faceti clic pe Case ID (ID caz) si tastati ,3688".
3 Faceti clic pe Patient name (Numele pacientului) si tastati ,Popescu, A”".

4 Faceti clic pe Manage doctors (Gestionare medici) pentru a deschide caseta de dialog Manage doctors
(Gestionare medici). Acolo, faceti clic pe Add (Addugare) pentru a deschide caseta de dialog Add doctor
(Adaugare medic) si tastati ,lonescu” in campul Name (Nume). Asigurati-va cd este bifatd caseta Preferred

(Preferat). Faceti clic pe Save (Salvare).
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5 Selectati,lonescu” si faceti clic pe OK in caseta de dialog Manage doctors (Gestionare medici).

6 Selectati volumul de distribuire 150 pl ca valoare implicita pentru caz. Aceasta setare poate fi suprascrisa in
timpul configurarii lamelor, daca doriti.

7 Selectati *Dewax (Deparafinare) sau *Bake and Dewax (Coacere si deparafinare) in cdmpul Preparation
protocol (Protocol de pregatire) pentru a seta o pregatire implicitd pentru lame in caz. Aceastd setare poate fi
suprascrisa in timpul configurarii lamelor, daca doriti.

8 Faceti clic pe OK pentru a inchide caseta de dialog Add case (Addugare caz) - tabelul din partea stangd a
ecranului Slide setup (Configurare lama) afiseazd noul caz.

Pentru mai multe informatii despre lucrul cu cazuri, consultati 6.3 Lucrul cu cazurile.

4.1.3.2 Introducerea detaliilor lamei
In etapa urméatoare, credm ,lame” in software pentru fiecare dintre cele patru lame fizice:
1 Selectati noul nostru ID de caz 3688 din lista de cazuri din partea stanga a ecranului.

2 Faceti clic pe Add slide (Addugare lama) pentru a afisa dialogul Add slide (Addugare lama).

Figurd 4-2: Dialogul Add slide (Addugare lama)
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3 Optional, addugati un comentariu specific pentru aceasta lama.
4 Asigurati-vd este selectat Test tissue (Tesut de testare) ca tissue type (tip de tesut).

5 Selectati un volum de distribuire adecvat pentru modulul de procesare si dimensiunea tesutului (consultati
6.5.8 Volumele de distribuire si pozitia tesutului pe lame).

6 Vom presupune ca lamele vor fi procesate pe BOND-III, setati volumul de distribuire la 150pl.
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7 Selectare Single (Unic) si Routine (Rutind) in Staining mode (Mod de colorare).
8 Faceti clic pe IHC pentru a specifica procesul IHC.

9 Selectati *CD5 (4C7) din lista Marker.

10 Tn fila Protocols (Protocoale), software-ul introduce automat protocolul de pregatire setat pentru caz si
protocoalele implicite de colorare si recuperare pentru *CD5.

11 Pentru colorare unica, in general trebuie sa Idsati setarea implicita Auto pentru Identificatorii unici de produs
(UPI)in partea stangd a casutei de dialog. Cu toate acestea, daca doriti sa selectati un anumit numar de lot

pentru o anumitd lama (de exemplu pentru validarea lot-to-lot), selectati din lista derulanta din urmatoarele
campuri:

« Marker UPI (UPI marker) — UPI al recipientului pentru reactiv pentru marker
« Detection System UPI (UPI sistem detectie) — UPI al Sistemului de detectie

Pentru lamele care urmeaza sa fie procesate in aceeasi executare (pe BOND-MAX si BOND-III), fie UPI-urile
trebuie sa fie identice, fie trebuie selectat Auto.

12 Faceti clic pe Add slide (Addugare lama).

Lama este addugatd la lista de lame din dreapta ecranului Slide setup (Configurare lamd). Caseta de dialog
Add slide (Adaugare lamd) ramane deschisa.

13 Repetati pasii 9-12 de trei ori si selectati *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) si *Bcl-6 (LN22) ca marker la pasul 9.

14 Dup4 addugarea tuturor lamelor, faceti clic pe Close (Inchidere) pentru a inchide caseta de dialog Add slide
(Adaugare lamd).
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Revizuiti detaliile din lista de lame.

Figurd 4-3: Patru lame configurate in ecranul Add slide (Configurare lama)
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Daca trebuie sa modificati detaliile pentru o lama, faceti dublu clic pe lamad pentru a deschide caseta de dialog
Slide properties (Proprietati lame) , modificati detaliile dupa cum este necesar, apoi faceti clic pe OK.

Pentru mai multe informatii despre lucrul cu lame, consultati 6.5 Lucrul cu lamele.

@ Puteti utiliza panouri pentru a adduga rapid o serie de lame pe care le utilizati in mod obisnuit. Pentru
o explicatie a panourilor si modul de creare si utilizare a acestora, consultati 8.4 Ecran de panouri de

reactivi.

41.3.3 Tesuturide control

Utilizati intotdeauna tesuturi de control pe sistemul BOND. Recomanddm in mod ferm amplasarea unui tesut de
control corespunzator pe aceleasi lame ca tesutul pacientului. In plus, puteti crea un caz separat in special pentru
lamele de control. Consultati 6.2 Lucrul cu controalele pentru instructiuni suplimentare.
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41.3.4 Etichetarea lamelor
Acum sunteti gata sa tipariti etichete de lame si sd le atasati pe lame:
1 Faceti clic pe Print labels (Tiparire etichete) din ecranul Slide setup (Configurare lama).

2 In Slide labels to print (Etichete lame pentru tiparire), selectati optiunea corespunzatoare, apoi faceti clic pe
Print (Imprimare).

Etichetele sunt tipdrite.

3 Asigurati-va cd zona congelatd a lamei (unde se va aplica eticheta) este complet uscatd, apoi aplicati eticheta
cu ID-ul sau codul de bare al lamei aliniat paralel cu capatul lamei. Eticheta trebuie sa fie indreptatd in sus
atunci cand lama este tinuta cu eticheta in partea de sus.

Figura 4-4: Eticheta aplicatd corect
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Pentru mai multe informatii, consultati 6.6 Etichetarea lameli.

41.3.5 Incarcare lame
Incarcati lamele dupd cum urmeaza:
1 Tineti lama de capatul etichetei cu proba cel mai sus.

2 Orientati lama catre o pozitie goald pe tava pentru lame, cu capatul etichetei lamei peste adancitura din partea
laterald a tavii (consultati Figurd 4-5). Plasati lama in jos, astfel incat aceasta sd fie in incastratd in tava.

Figurd 4-5: Pozitionarea unei lame intr-o tava pentru lame
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3 Tineti un element Covertile de capat si asezati-l pe lamd, fixand cheia pe gatul elementului Covertile in
adancitura din cavitatea pentru lame (incercuita in Figurd 4-6). La elementele Covertile cu noul design,
cuvantul ,Leica” imprimat pe acestea trebuie sa citeasca corect, ardtand cd elementul Covertile este cu partea
corecta in sus.

Figurd 4-6: Pozitionarea unui element Covertile pe o lama

4 Atunci cand toate lamele si elementele Covertile sunt incarcate in tava, ridicati tava si sprijiniti capatul pe
intrarea intr-un ansamblu gol de colorare a lamelor. Glisati tava cat de departe intrd in modul. Tava trebuie sa
alunece usor, facand clic cand este in pozitie.
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414  Incarcarea reactivilor

Acum sistemul de detectare (BOND Polymer Refine) si recipientele pentru marker (pentru *CD5, *CD3, *CD10 si *Bcl-
6) trebuie amplasate pe modulul de procesare.

AVERTISMENT: Recipientele de reactiv se pot rasturna in timpul transportului, Idsand reziduuri de
reactiv in jurul capacului. Purtati intotdeauna ochelari de protectie, manusi si imbracaminte de
protectie aprobate atunci cand deschideti recipientele pentru reactivi.

Pentru a incdrca reactivii in modulul de procesare BOND-III sau BOND-MAX, procedati astfel:

1 Puneti recipientele pentru marker in tavile pentru reactivi, aliniind canelurile de pe partea din spate a
recipientelor cu adanciturile din compartimentele tavii. Apdsati pand cand recipientele se fixeazd in pozitie.

Recipientele pentru marker pot fi plasate in compartimentele de rezerva din tavile sistemului de detectare,
daca doriti.

Figura 4-7. Recipient pentru reactiv in tava pentru reactivi

Sdgetile indicd canelurile
din recipientul pentru
reactiv si din tava pentru
reactivi.

2 Deschideti toate recipientele pentru marker si detectare ale sistemului. Deschideti capacele pand fac clic si
rabatati-le pand cand se fixeaza in clemele din spatele recipientelor.

3 Asigurati-va cd etichetele cu coduri de bare din partea de sus sunt lipite complet pe recipiente — apasati toate
etichetele care se ridica.

4 Stergeti orice urme de umezeald/condens de pe eticheta cu cod de bare din partea de sus.
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5 Asezati tavile pentru reactivi pe platforma pentru reactivi a modulului de procesare. Utilizati ghidurile de pe
platforma pentru a ghida corect tavile pe platforma.

Cand tava ajunge la capatul platformei, aceasta trebuie sa cupleze interblocajul. Indicatorul LED al tavii devine
verde pentru a indica faptul ca tava este in pozitie.

Figurd 4-8: Introducerea tdvii pentru reactivi

Legend3

1 Mecanismul de blocare a tavii

2 Portul de blocare a modulului de procesare
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6 In software, faceti clic pe fila modulului de procesare pentru a afisa ecranul System status (Stare sistem).

Este afisatd coloana Reactiv intr-o culoare mai deschisa cu un chenar intunecat pentru a indica faptul cd tava
urmeaza a fi scanatd. Sistemul BOND afiseaza ID-urile reactivilor de indata ce robotul principal este disponibil,
apoi actualizeaza pictogramele pentru reactivi.

Figurd 4-9: Starea tavii reactivului asa cum este aratat in ecranul Stare sistem
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Daca exista probleme cu reactivii, software-ul afiseaza o pictograma atentionare pe ecranul respectiv. Faceti
clic dreapta pe pictograma pentru a obtine mai multe informatii (consultati 5.1.3.4 Remedierea problemelor
asociate reactivilor).

verde. Atunci cand un reactiv dintr-o tava va fi necesar in decurs de 2 minute, indicatorul LED

‘ Tavile pentru reactivi pot fi scoase in orice moment in timp ce indicatorul LED al tdvii este
devine rosu, indicand faptul cd tava este blocatd (consultati 2.2.6.5 Platforma pentru reactivi).
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41.5  Executarea protocolului

Cu lamele si reactivii configurati si incarcati in modulul de procesare, sunteti gata sad incepeti procesarea.

1 Capacul modulului de procesare trebuie sa fie inchis.

2 Apésati butonul Load/Unload (incdrcare/Descarcare) de pe capacul frontal de sub tava pentru lame incarcata.

BOND-III sau BOND-MAX fixeazad tava si indicatorul LED al tavii pentru lame trebuie sa straluceasca portocaliu.

Ascultati fixarea tavii pentru lame — daca se aud pocnituri sau clicuri puternice, este probabil
ca elementele Covertile s nu se afle in pozitia corespunzatoare. In acest caz, deblocati tava,

indepartati si verificati lamele si elementele Covertile.

3 Imediat ce este disponibil robotul principal, sistemul BOND citeste lamele.

Daca vreunul dintre reactivii necesari nu este disponibil, software-ul afiseaza o pictograma de atentionare sub
lista de lame. Faceti clic dreapta pe pictogramad pentru mai multe informatii.

4 Cu conditia sa nu existe lame nerecunoscute sau incompatibile, lamele sunt acum pregatite pentru o
executare de colorare. Bara de progres va fi in faza de pornire (consultati 5.1.6.2 Progres executare), iar starea
executdrii va fi Slides ready (Lame pregatite) (consultati 5.1.6.1 Stare executare).

Faceti clic pe R pentru a incepe sa executati protocolul (sau puteti seta ca instrumentul sd inceapad mai
tarziu; consultati 5.1.8 Pornire intarziatd).

Sistemul va programa executarea, apoi bara de progres va trece la faza de procesare, iar starea executarii va fi
Proc. (OK).

@ Nu initiati mai multe executari simultan. Asteptati pana cand executarea respectiva a
inceput/a fost programata inainte de a incepe executarea urmatoare. Asteptati o scurtd
perioada dupa inceperea fiecdrei executdri pentru a confirma cd aceasta a inceput cu succes.

in caz contrar, starea executarii este setatd la Rejected/Slides ready (Respins/Lame
pregatite). Consultati 5.1.6.1 Stare executare.

In timp ce o executare este procesatd, butonul Load/Unload (Incarcare/Descarcare) pentru ansamblul sdu de colorare
a lamelor nu va elibera tava pentru lame.

Faceticlic pe [IIGHM sub tava de pe ecranul System status (Stare sistem) pentru a abandona executarea (consultati
5.1.7 Pornirea sau oprirea unei executari).
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416  Finalizare

Dupa finalizarea executdrii procesdrii, pictograma filei modulului de procesare clipeste (consultati 5.1.7 Filele
modulului de procesare). Dacd existd evenimente neprevadzute in timpul executarii, textul de afisare este rosu, iar
simbolul de notificare va aparea sub tava si pe lamelele afectate. Daca se intampla acest lucru, verificati ecranul
System status (Stare sistem) pentru pictograme de avertizare si faceti clic dreapta pe acestea pentru a afisa
informatii despre starea de avertizare. De asemenea, trebuie sa verificati Executare raport de evenimente (consultati
9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)) pentru a vedea orice alte informatii despre probleme in timpul
executarii.

Dupa finalizarea executari:

1 Indepértati tavile pentru reactivi.

Inchideti ferm capacele recipientului pentru reactivi pentru a preveni evaporarea reactivului si depozitati
imediat reactivii asa cum se recomanda pe fisa de date a etichetei sau reactivului.

2 Generati Executare raport evenimente (consultati 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)).
3 Apasati butonul Load/UNload (Incarcare/Descércare) si scoateti tavile pentru lame din modulul de procesare.
@ Ascultati dacd apar pocnituri sau clicuri pe masurd ce tava se descarca. Daca auzifi
asemenea sunete, cautati lame sparte induntrul si in jurul ansamblului de colorare a lamelei,
in cazul in care a fost strivita o lama nealiniatd; dacd este cazul, contactati serviciul de
asistenta pentru clienti.

4 Asezali tava pentru lame pe o suprafata plana si stabild. Scoateti elementele Covertile tinand eticheta lamei,
apoi, cu grija, exercitati presiune in jos pe gatul elementului Covertile pentru a ridica capatul acestuia de pe
lama.

@ Nu glisati elementele Covertile pe suprafata lamei, deoarece puteti deteriora tesutul, facand
citirea lamei dificila.

5 Ridicati elementele Covertile din lame si curatati-le conform descrierii din 12.3 Covertile.

6 Indepartati lamele si continuati cu pasul urmator in procesarea acestora conform proceselor laboratorului dvs.

Puteti alege sd reexecutati orice lame (consultati 9.3 Slide Properties and Slide Rerun (Proprietdti lame si reexecutare
lame)).

Aceasta finalizeaza prima dvs. executare pe sistemul BOND.
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4.2  BOND-PRIME

‘ Pentru detalii complete, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

4.2.1  Verificari preliminare si pornire

1 Porniti controlerul (si terminalul pentru BOND-ADVANCE) si deschideti clientul clinic BOND.
Verificati dacd dispozitivul de etichetare a lamelor are etichete si banda pentru imprimare si daca este pornit.

Initializati modulul de procesare BOND-PRIME si conectati-va.

A~ W N

Finalizati orice orice sarcini din lista actiunilor in asteptare care indica o actiune necesara ,in curand” sau
,Acum”.

4.2.2  Verificari ale protocolului si ale reactivilor

Utilizati *Protocol IHC F si BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Procesul utilizeazd BOND-PRIME
Hematoxylin auxiliard (AR0096). In caz contrar, urmati pasii descrisi in 4.1.2 Verificari ale protocolului si ale
reactivilor.

4.2.3  Configurarea lamelor

Urmati pasii descrisi in 4.1.3 Configurarea lamelor (pand la si inclusiv etichetarea lamelor).

4.2.4  Porniti modulul de procesare BOND-PRIME :

1 Incércati tava pentru reactivi si tava sistemului de detectare.
2 Incércati lamele in sertarul de preincarcare.
3 Lamele sunt apoi scanate, mutate din sertar si procesate automat.

4 Lafinalizarea procesului de colorare, lamele sunt transferate in sertarul de descdrcare, unde vor fi hidratate
pana la indepartarea lor.
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Ecrane de stare BOND-III si
BOND-MAX (pe Controler
BOND)

@ Ecranele de stare din controlerul BOND nu sunt utilizate pentru BOND-PRIME. Pentru informatii
privind starea BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

in clientul clinic, fiecare modul de procesare are doud ecrane de stare si un ecran de intretinere, selectat din filele din
partea stanga sus a ferestrei atunci cand un modul de procesare a fost selectat din filele din partea stanga. Ecranul
System status (Stare sistem) permite controlul sistemului dintr-o vizualizare care aratd plasarea lamei si a reactivului
in modul. Ecranul Protocol status (Stare protocol) oferd informatii despre progresul protocolului pentru lame
individuale. Ecranul Maintenance (Intretinere) include comenzi pentru o gama de operatiuni de intretinere.

5.1 Ecranul System Staus (Ecran de stare a sistemului)
» 5.2 Ecranul de stare a protocolului

e 5.3 Ecranul intretinere
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5.1 Ecranul System Staus (Ecran de stare a
sistemului)

@ Acest ecran este aplicabil numai modulelor de procesare BOND-III si BOND-MAX. Pentru informatii
privind starea modulului de procesare BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME
separat.

Acest ecran va permite sa controlati procesarea si afiseaza detaliile tavilor pentru lame si reactivilor incarcati, precum
si starea reactivilor, deseurilor siinterblocdrile in sistem.

Figurd 5-1: Ecranul de System status (Stare a sistemului) pentru un Modul de procesare BOND-III

EEIEED | sesen ume | P s
[Cooar oo
[ =" s [27] s ] .
[coeirg)] Loy
18EAT A . E] - A E E 'F___
[Leerear [L . Fl i "
(== wee @ =@ ]
T [eoeeirg] DODDDOE ﬂ . : : .
Ao AW "LAMEDARE E] s E] - i E £ db
[T [ [rerT g g HATAch
o [7] wo o] T ra
L LAl
~ Tt
B "
= o
-
S AN AN
+ m|
- FErr Trds .
Unkacked A 88 Shdsn ready R 30 Done roblicson) Bl ERD
— — — o —
(1 I
j ik ;I::, L Dewmc  TH BAOEN “Wonal “EANDM “ERVET “HIDAM

Filele modulului de procesare din partea stanga a ecranelor de stare ofera un rezumat vizual al starii modulului de
procesare asociat. Faceti clic pe fila pentru a vedea starea detaliata a modulului de procesare.
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Pentru mai multe informatii, consultati:
» 5.1.1 Filele modulului de procesare
e 5.1.2 Stare hardware

¢ 5.1.3 Stare reactiv

5.1.4 Informatii lama

5.1.5 Identificarea lamelor la bord

5.1.6 Indicator progres executare

5.1.7 Pornirea sau oprirea unei executari

5.1.8 Pornire intarziata

5.1.1  Filele modulului de procesare

Software-ul afiseaza o fild in partea stangd a ecranului pentru fiecare modul de procesare din sistem (un
singur loc) sau in capsula asociatd clientului (BOND-ADVANCE). Daca nu existd suficient spatiu vertical @
pentru a afisa toate modulele de procesare, derulati in sus siin jos utilizand butoanele sdgeata care apar

(sdgeatd sus afisatd in dreapta).

Figurd 5-2: Fila modulului de procesare (BOND-III)
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Fiecare fila aratd numele modulului de procesare si pictogramele dreptunghiulare afiseaza starea ansamblurilor de
colorare a lamei modulului (a se vedea mai jos). Pentru a afisa ecranul System status (Stare sistem) pentru un modul
de procesare, faceti clic pe fild. Fila unui modul de procesare este incadrata intr-un chenar albastru si marcata printr-o
sdgeatd indreptata spre dreapta atunci cand o selectati (a se vedea mai sus).

5.1.1.1 Stari ale ansamblului de colorare a lamelelor

Mai jos sunt exemple de stari ale ansamblurilor de colorare a lamelor pe care le puteti vedea pe o fild a modulului de
procesare.

inainte de o executare:

|:] Dreptunghi gol: nu este prezenta sau nu este blocata nicio tava.

E ID-uri animate si bare statice: tava este in curs de scanare.

:] Pictograma tavii cu lame: etichetele lamei au fost scanate si tava este gata de executare.
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In timpul unei executari:
Ora afisata in negru cu puncte in miscare in partea stanga: tava este in curs de executare fara
evenimente neasteptate raportate. Ora afisatd este ora de finalizare estimatd pentru tava.

Ora afisata in rosu cu puncte in miscare in partea stangd: tava este in curs de executare cu
evenimente neasteptate raportate. Ora afisata este ora de finalizare estimata pentru tava.

Ora este afisata intermitent in negru, cu puncte statice in partea stanga: executare finalizata la
momentul raportat fara evenimente neasteptate.

Ora este afisata intermitent in rosu, cu puncte statice in partea stangd: executare finalizatd la
momentul raportat — au aparut evenimente neasteptate.

Executarea a fost abandonata.

5.1.1.2  Starile modulului de procesare

Software-ul monitorizeaza continuu starea sistemului si poate afisa pictograme pe fila modulului de procesare, dupa
cum urmeaza:

0 T Setnge g | senneaie

A1/ Modulul de procesare nu este conectat. ] Avertisment:
L Software-ul BOND a detectat o stare
neasteptata.

[ ] (ntermitent) Modulul de procesare se ﬂ Alarmé (intermitent):
[ ] initializeaza. Modulul de procesare necesitd interventia

] operatorului pentru a putea opera in

continuare.
& Service-ul modulului de procesare se @ Modulul de procesare este supus unei
efectueaza momentan. operatiuni de intretinere.

5.1.2  Stare hardware

Pictogramele din partea dreaptd jos a ecranului afiseaza un avertisment 3 sau 0 alarma A daca existd o

problema cu o parte din sistemul BOND sau indicatorul de informatii daca existd o notificare generald pentru
sistem. Faceti clic dreapta pe pictograma pentru a obtine mai multe informatii.
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Eroare generald de sistem sau un memento pentru sarcini de intretinere.

~
Apare atunci cand capacul este deschis sau dacd se deschide (BOND-MAX doar) usa recipientului vrac
& in timpul unei executari de colorare. Acestea trebuie inchise pentru a opera modulul de procesare.
S
Dacd o executare de colorare nu este in curs, se afiseaza in schimb indicatorul de informat,ii.
<

Reactiv lipsd sau insuficient.
Modulul de procesare a inceput initializarea si nu a incercat inca scanarea statiei de amestecare.

Statia de amestecare nu a fost detectatd in timpul initializarii. Este posibil ca statia sd nu fie prezenta
sau ca aceasta s fie prezentd, insa codul de bare nu a fost recunoscut.

Daca este necesar, introduceti o statie de amestecare curata in instrument. Faceti clic dreapta pe
pictograma si urmati mesajele pentru a informa sistemul ca statia de amestecare este in pozitie.

procesare a fost inchis ultima data).

Asigurati-va cd exista o statie de amestecare curata in pozitie, apoi faceti clic dreapta pe pictograma
si confirmati.

Curatarea statiei de amestecare a esuat.

Puteti utiliza In continuare flacoanele curate ramase. In caz contrar, va trebui sa reporniti modulul de
procesare pentru a sterge notificarea.

Daca notificarea persistd, aceasta poate indica o problema legata de fluide — contactati serviciul de
asistenta clienti.

Nu existd flacoane de amestecare curate disponibile.

m Starea statiei de amestecare la initializare este murdara (de ex., statia era murdara cand modulul de

Asteptati ca modulul de procesare sa curete cateva flacoane si apoi continuati in modul obisnuit.
Daca flacoanele nu sunt curatate, este posibil sa fie nevoie sd reporniti modulul de procesare. Daca

notificarea persistd, aceasta poate indica o problema legata de fluide — contactati serviciul de
asistenta clienti.

Dacd este necesar, puteti curdta manual statia de amestecare. Consultati 12.7 Bloc de spalare si
statie de amestecare.
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5.1.2.1 Erori ale incalzitorului

Fiecare dintre incdlzitoarele pentru lame BOND-III si BOND-MAX sunt monitorizate independent si vor fi marcate ca
defecte dacd apare o eroare de temperaturd (consultati Figura 5-3). Contactati serviciul de asistenta clienti daca este
indicat un incalzitor defect.

Figurd 5-3: Eroare a unuiincalzitor individual

H

Nu trebuie sa incercati sd executati o lama care necesitd incdlzire intr-o pozitie marcata ca fiind defecta. Daca un
incdlzitor functioneaza defectuos in timpul unei executdri, acesta poate compromite lama in acea pozitie. Daca
defectiunea incalzitorului implica un risc de sigurantd, aceasta poate opri intreaga incdlzire a lamei in modulul de
procesare (consultati Figurd 5-4).

Figura 5-4: Simbolurile de incalzire gri din fiecare pozitie indica o inchidere completa a incalzirii

S —
2 2
= 2

Dupa oprirea incalzirii lamelor, trebuie sad opriti modulul de procesare pentru a anula blocarea incalzitorului. Puteti
continua sa utilizati pozitiile lamelor cu incalzitoare defecte, atat timp cat lamele procesate nu necesita incalzire.

5.1.2.2 Indicatie temperatura

Atunci cand un ansamblu de colorare a lamelor este peste temperatura ambiantd, un indicator de temperatura apare
langd partea inferioard a ecranului System status (Stare sistem).

Indicatorul de temperatura din partea de jos a ecranului aratad ca un ansamblu de colorare a lamei este cald sau
fierbinte.

Figurd 5-5: Indicator temperatura - cald (stanga) si fierbinte (dreapta)
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Marginile tavilor lamelor de pe ecranul System status (Stare sistem) isi modificd, de asemenea, culoarea pentru a
indica temperatura: albastru atunci cand tava este la temperatura ambiantd, portocaliu pentru cald si rosu pentru
fierbinte.

Figura 5-6: Marginile indicatiilor de temperatura ale tavilor pentru lame: cald (stanga) si fierbinte (dreapta)

00000410 00000404
o 115 ) 89°C
*Neg ‘Neg
j——

| —

Evitati contactul cu ansamblurile de colorare a lamelor si cu piesele din preajma acestora. Acestea pot fi foarte
fierbinti si pot provoca arsuri grave. Permiteti un interval de rdcire de doudzeci de minute pentru ansamblurile de
colorare a lamelor si piesele din jurul acestora.

5.1.3  Starereactiv

in partea dreapta a ecranului System status (Stare sistem) se afiseaza starea reactivilor detectati. Sectiunile de mai
jos descriu pictogramele utilizate si modul de remediere a unor probleme legate de reactivi indicate pe ecran.

e 5.1.3.1 Sisteme de reactivi

e 5.1.3.2 Recipiente reactiv

» 5.1.3.3 Nivelurile reactivului

e 5.1.3.4 Remedierea problemelor asociate reactivilor
» 5.1.3.5 Remedierea reactivilor nedetectati

e 5.1.3.6 Starerecipient in vrac

5.1.3.1 Sisteme de reactivi

Sistem de detectare BOND

! Bond Polymer Refine Detection

Sistem de curatare BOND

Bond Aspirating Frobe
S Cleaning System
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5.1.3.2 Recipiente reactiv

Pictogramele pentru recipientul cu reactiv au un asterisc (*) inaintea numelor reactivilor furnizati de
BOND.

P Un anticorp primar gata de utilizare BOND.

= Detaliile pentru acesti reactivi sunt introduse automat de software-ul BOND atunci cand le inregistrati.
Este afisat numele abreviat al reactivului.

WSSSSSSSS| 0sond3 ISH BOND gata de utilizare.
-m;meu Detaliile pentru acesti reactivi sunt introduse automat de software-ul BOND atunci cand le inregistrati.
Este afisat numele abreviat al reactivului.
| Anticorp primar furnizat de utilizator intr-un recipient deschis sau de titrare BOND.

- Detaliile pentru acesti reactivi trebuie introduse manual in ecranul Reagent Setup (Configurare
reactivi) inainte de inregistrare, numarul lotului si data de expirare fiind necesare la inregistrare. Este
afisat numele abreviat al reactivului.

=== Sond4 ISH furnizat3 de utilizator intr-un recipient deschis sau de titrare BOND.

- Detaliile pentru acesti reactivi trebuie introduse manual in ecranul Reagent Setup (Configurare
reactivi) inainte de inregistrare, numarul lotului si data de expirare fiind necesare la inregistrare. Este
afisat numele abreviat al reactivului.

=l Reactivi auxiliari gata de utilizare BOND.
_an";mm Detaliile pentru acesti reactivi sunt introduse automat de software-ul BOND atunci cand le inregistrati.
Este afisat numele abreviat al reactivului.

, Enzim& BOND intr-un recipient deschis sau de titrare BOND.

'En_;_yl'ﬁm Enzima BOND trebuie s fie pregatita de utilizatori si introdusa in recipiente deschise, dar detaliile de

configurare a reactivului sunt predefinite in software-ul BOND. La inregistrare sunt necesare numai
numarul lotului ii data de expirare.

fmm—  Reactiv auxiliar furnizat de utilizator intr-un recipient deschis sau de titrare BOND.

Detaliile pentru acesti reactivi trebuie introduse manual in ecranul Reagent Setup (Configurare
reactivi) inainte de inregistrare, numarul lotului si data de expirare fiind necesare la inregistrare. Este
afisat numele abreviat al reactivului.

YaH2O

Software-ul nu a detectat un reactiv in aceasta pozitie.

Daca exista un reactiv prezent, consultati 5.1.3.5 Remedierea reactivilor nedetectati pentru detalii
privind modul de rezolvare a problemei. In cazul in care dispozitivul de vizualizare nu detecteaza in
mod frecvent ID-uri de imagine, curatati fereastra dispozitivului de vizualizare a dispozitivului de
vizualizare ID (consultati 12.9 Dispozitiv de vizualizare D).

o Software-ul BOND a detectat o problema cu acest reactiv. Facei clic dreapta pe simbolul de informare
- pentru informatii suplimentare.

? Este posibil ca software-ul BOND s& nu fi recunoscut reactivul. In acest caz utilizati scanerul de mana
pentru a scana reactivul si a-l adauga la inventar. Dacd ID-ul este deteriorat, introduceti ID-ul manual.
Consultati 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi pentru mai multe informatii.
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Software-ul BOND a detectat o problema cu acest reactiv sau sistem de reactivi.
Faceti clic dreapta pe simbolul de notificare pentru informatii suplimentare.

5.1.3.3 Nivelurile reactivului

Pictogramele pentru sistemele de reactivi indicd doar trei niveluri de volum pe ecranul System status (Stare sistem):

‘-h; Bond Polymer Refine Detection . Ao . .
Plin pana la aproximativ 20%
Sy Bond Pohymer Refine Datection . ) )
Scazut (de la aproximativ
20% la aproape gol)
[ Bond Polymer Refine Datection
~ Gol

Pictogramele pentru reactivii gata de utilizare si recipientele deschise indica cu mai multd precizie nivelurile de
reactivi.

Figurd 5-7: Exemple de niveluri de reactiv gata de utilizare afisate pe ecranul System status (Stare sistem)

I
L L
*CD10 £
"CD10 *CD10 Ll k4[]

Pentru a vizualiza informatii detaliate despre inventarul de reactiv sau sisteme de reactivi, faceti clic dreapta pe
pictograma si selectati Inventory ... (Inventar ...) din meniul pop-up. Se afiseaza ecranul Reagent inventory details
(Detalii inventar reactivi). Consultati 8.3.2 Detalii reactivi sau sistem de reactivi.

5.1.3.4 Remedierea problemelor asociate reactivilor

Daca software-ul BOND detecteaza o problema cu un reactiv necesar pentru procesare, inainte de inceperea unei
executdri, software-ul va afisa o pictograma atentionare pe un grafic al recipientului de reactiv de sub tava pentru
lame de pe ecranul System status (Stare sistem). Dacd problema apare in timpul unei executari, pictograma de
atentionare este afisata deasupra pictograma de stare a hardware-ului reactivului, in modul descris anterior in
aceasta sectiune. Pentru a vedea mai multe informatii despre problema, faceti clic dreapta pe pictograma de
atentionare.

Daca trebuie sa inlocuiti sau sa adaugati reactiv, scoateti tava pentru reactivi care contine reactivul cu probleme,
inlocuiti sau adaugati reactivul necesar pe tava, apoi reincdrcati tava.
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Retineti cd, dacd procesarea este deja in desfdsurare, iar reactivul dintr-o anumitd tava va fi necesar
in decurs de 2 minute, nu veti putea indeparta aceasta tava fard a abandona executarea. Acest lucru
este semnalat prin aprinderea in culoarea rosu deschis a indicatorului acelei tavi pentru reactivi.

5.1.3.5 Remedierea reactivilor nedetectati

Daca un reactiv nu este detectat sau o trusa este detectata doar partial, procedati dupa cum urmeaza:

1 Verificati daca:
 Recipientul pentru reactiv este pozitionat corect in tava pentru reactivi
« Capacul recipientului pentru reactiv este deschis si decupat in partea din spate a recipientului

 Existd un ID de cod de bare al reactivului nedeteriorat de-a lungul partii frontale superioare a
recipientului.

2 Verificati daca reactivul este inregistrat in inventar.

» Daca reactivul nu este inregistrat, inregistrati-l conform descrierii din 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a
sistemelor de reactivi.

3 Inacest moment puteti:

a sd scoateti tava pentru reactivi (apoi notati Unique Pack Identified (UPI) (Identificator unic ambalaj) al
reactivului vizat) si reintroduceti-o pentru a face sistemul sd identifice din nou automat tava pentru
reactivi, sau

b dacd reintroducerea tavii pentru reactivi nu este o solutie eficientd, puteti sa identificati manual reactivul -
faceti clic dreapta pe pictograma recipientului de pe ecranul System status (Stare sistem) si faceti clic pe
Select ... (Selectare ...) din submeniu. Introduceti UPI al reactivului pe care I-ati notat mai sus si facei clic
pe OK.

Fl
Un simbol 1€ apare pe imagine pentru a identifica un reactiv care a fost introdus manual sau a fost
identificat automat partial. Simbolul (si reactivul identificat manual sau trusa identificatd automat) va fi
eliminat daca tava pentru reactivi este indepartata.
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Daca introduceti manual un numar UPI al unui reactiv, se afiseazd urmatorul mesaj:

Figura 5-8: Notificare pentru reactivul introdus manual

@

Please ensure reagent container lid is open before pressing
‘Confirm'’ to proceed.

** FAILURE TO OPEN LID MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE ™

Dupa ce numarul UPI introdus manual este identificat de sistem sau modulul de procesare a identificat
automat reactivul, este afisata urmatoarea pictograma.

Figurd 5-9: Reactiv introdus manual sau identificat automat

Dacad o trusd a fost identificatd doar partial si modulul de procesare a identificat automat unele recipiente, sunt
afisate urmatorul mesaj si urmatoarea pictograma.

Figurd 5-10: Notificare privind trusa identificatd automat

Notifications

Not all containers in detection system ChromoPlex 1 Dual Detection

were scanned. This may be because some of the lids were closed.

Please click 'Confirm’ to proceed if all reagent containers are present
@ and their lids open, otherwise click 'Cancel"

** FAILURE TO OPEMN LIDS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE **

Figura 5-11: Trusé identificatd automat
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5.1.3.6  Stare recipientin vrac

in partea din dreapta jos a ecranului System status (Stare sistem), se afiseaza pictograme pentru recipientele pentru
deseuri in vrac si recipientele pentru reactivi. Fiecare recipient este etichetat iar culorile se potrivesc cu recipientele
instalate. Pozitiile pictogramelor pentru recipiente in vrac de pe ecranul de stare a sistemului reflecta pozitiile fizice
ale cavitatilor recipientelor vrac corespunzatoare in modulul de procesare.

Consultati 2.2.7 Cavitate recipiente vrac pentru configuratia efectiva a recipientului pentru fiecare tip de modul de
procesare.

Figurd 5-12: Recipiente vrac (configuratie BOND-III)

| b

-y

=1

*ER1  “"ER2

II_EIEIEH;H;H;I

“BWash *Alcohol *BlkWasl *BlkWast *HazWast

Figurd 5-13: Recipiente vrac (configuratie BOND-MAX).

Pictograma cea mai din
dreapta reprezintd

D E] [D @ @ D @ ﬂ ‘reitiieprirt]a:tulpentru deseuri

"HazWwast "ER1 "ER2 "Dewax "D "B\Wash “Alcohol "BlkWWas!

Mai jos sunt prezentate descrieri ale continutului fiecdruia dintre recipientele in vrac de mai sus.

Eticheta recipientului vrac Continutul recipientului vrac

*Deparafinare Solutie de deparafinare BOND

*DI Apa deionizata

*BWash BOND Wash Solution

*Alcool Alcool (grad reactiv)

*BlkWast Deseuri vrac

*HazWast Deseuri periculoase

*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
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BOND-III

Software-ul afiseaza nivelurile de fluid pentru recipientele de reactiv si deseuri in vrac BOND-III. Daca rezerva de
reactivi este scdzuta sau nivelurile de deseuri sunt ridicate, este posibil sa existe 0 alarma sonord, o lumind a
flaconului care pulseaza (alb sau rosu) si o pictograma de avertizare afisatd pe ecranul de stare, in functie de
gravitatea problemei. Faceti clic dreapta pe pictograma pentru a vizualiza mesajul de atentionare si pentru a lua orice
madsuri necesare pentru remedierea problemei — consultati 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac.

‘ Dacd apare simbolul de avertizare, procesarea este intrerupta pana cand problema este remediata.

@ Starea recipientului vrac de pe ecranul System status (Stare sistem) este sincronizatd cu sistemul de
iluminare, conform descrierii din Sistem de iluminare pentru recipiente vrac (BOND-III) (Sectiunea de

la pagina 54).

Afisajul software-ului BOND-III prezinta un nivel interpretat din flacon pe baza unei estimari a numarului de lame care
mai pot fi procesate cu reactivii vrac. Imaginile de mai jos sunt utilizate pentru a indica starile recipientului vrac:

Pictograme pentru volumul recipientului vrac pentru reactivi

Figura 5-14: Pictograme pentru volumul recipientului vrac pentru reactivi

Rezerva | Deparafinare | Alcool Solutie Eticheta Flacon
de tampon
flacoane
Interval volum
Flacon .
i i eliminat i i St
—
Pauzi la ROSU ROSU
0 executarea 0-150 0-150 [0-150 0-150 0-100 0-100 Lumineaza Lumineaza
lotului ] intermitent intermitent
=
Lotul nu 150- :
1 poate 150-500 150-500 1000 150-1000 | 100-300 100-300
incepe §
1000- 1000 -
2 OK D 500-750 500-750 1500 1500 300-500 300-500 ALB ALB
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Stare | Rezerva | Deparafinare | Alcool Solutie Eticheta Flacon
de tampon
flacoane
Interval volum

750- |1500-  1500- 500 - 500-
3 oK 7502500 2500 | 3500 3500 1500 1500 ALB ALB

—_— 2500- [3500- 3500 1500 1500
4 oK [ 25005000 5000 | 5000 5000 2000 2000 ALB ALB

Apare in urmatoarele situatii:

* cantitatea de reactiv este scdzuta si trebuie completatd imediat
* recipientul lipseste

 volum insuficient pentru a incepe 0 executare
Consultati 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac.
Apare dacd o executare a fost intrerupta ca urmare a uneia dintre urmatoarele situatii:

« cantitatea de reactiv este scazuta si trebuie completata urgent (avertisment)
sau

A

« recipientul lipseste si este necesar pentru procesare (alarma)

Consultati 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac.
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Pictograme pentru volumul recipientului pentru deseuri

Figurd 5-15: Pictograme pentru volumul recipientului vrac pentru deseuri

Eticheta Flacon

Flacoane pentru

Deseuri Deseuri
standard periculoase

Interval volum

deseuri

Lumini

- Flacon eliminat - Oprit
1
OK Q 0-1.100 0-1.100 ALB Oprit
— ALB
OK 1100-3000  1100-3000 ALB (numai 1
[ banda)
=
OK H 3000 - 3900 3000 - 3900 ALB ALB
| I |
[ —|
Lotul nu poate i 1
. 3900 - 4800 3900 - 4800
ROSU ROSU
Pauzdla executarea || 4800-5000  4800-5000 | Lumineazd | Lumineazs
lotului , ; , ;
) intermitent | intermitent
Apare in urmatoarele situatii:
« recipientul pentru deseuri este aproape plin si trebuie golit urgent
Consultati 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac.
) Apare dacd o executare a fost intrerupta ca urmare a uneia dintre urmatoarele situatii:

« recipientul pentru deseuri este aproape plin si trebuie golit imediat (avertisment)

sau . . ‘ o
« recipientul lipseste si este necesar pentru procesare (alarma)

Consultati 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac.
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BOND-MAX

Software-ul afiseaza o pictograma de atentionare (in modul indicat mai sus) pe un recipient vrac atunci cand
detecteazd o problema (de exemplu, volumul dintr-un recipient pentru reactiv este scazut sau volumul dintr-un
recipient pentru deseuri este ridicat). Faceti clic dreapta pe pictograma de notificare pentru detalii.

5.1.4  Informatii lama

Sectiunile de mai jos descriu pictogramele utilizate pentru a reprezenta informatii despre lame pe ecranul System
status (Stare sistem). De asemenea, sunt descrise optiunile din meniul pop-up al lamei.

e 5.1.4.1 Pictograme lama
e 5.1.4.2 Meniul pop-up pentru tava de lame
» 5.1.4.3 Notificari privind evenimentele lamelor

e 5.1.4.4 Remedierea unei configurari incompatibile a lamei

5.1.4.1 Pictograme lama

Ecranul System status (Stare sistem) afiseazd o reprezentare graficd a fiecdreia dintre cele trei tdvi pentru lame cu o
pictograma pentru fiecare lama. Pictogramele pentru lame indica starea fiecdrei lame.

Sistemul dvs. utilizeaza coduri de bare 2D. Pictogramele lamelor pot fi configurate optional pentru a include imagini
capturate ale etichetelor lamelor. Contactati serviciul de asistentd clienti daca doriti sa modificati setdrile existente.

Exemple de pictograme de lame sunt prezentate in tabelele de mai jos.

Pictograme lamelor pentru etichetele cu coduri de bare

) " Nu exista nicio lama in aceasta pozitie, sau lama a fost scanata, dar sistemul

00000004 Lama scanata si identificatd automat

*Neg I'_e'-: - ] (consultati 5.1.5.1 Identificarea automatd a lamei)

00000007 — Lama scanatd si identificatd manual - notati simbolul (incercuit cu rosu) de
Egedd |

9

pe lama
cot0 /[ ]

(consultati 5.1.5.2 Identificarea manuald a lamelor la bord)

00000004 Lama este incompatibild cu una sau mai multe alte lame de pe tava

A
*Neg [-:1_,' "'] (consultati 5.1.4.4 Remedierea unei configurdri incompatibile a lamei)
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00000003 Procesarea lamelelor cu notificare de eveniment
.

*Neg (consultati 5.1.4.3 Notificdri privind evenimentele lamelor)

Faceti dublu clic pe lamele care au fost recunoscute de sistemul BOND pentru a deschide dialogul Slide properties
(Proprietdti lame) pentru acestea. Dacd executarea nu a fost initiatd, puteti edita edita detaliile lamei in dialog, dar
apoi va trebui sd tipariti o etichetd noud pentru lamd, sa descarcati tava si sd aplicati noua etichetd, apoi s@ o
reincdrcati.

5.1.4.2  Meniul pop-up pentru tava de lame

Faceti clic dreapta pe lamele din graficele tavii pentru lame din ecranul System status (Stare sistem) pentru o serie de
optiuni pentru lama sau tava.

Comanda Descriere

Select manually... Activata daca lama nu a fost identificata automat.

(Selectare manuals) Selectati pentru a deschide dialogul Slide identification (Identificare lama), care va

permite sd identificati lama cu una configuratd in sistem (consultati
5.1.5.2 Identificarea manuald a lamelor la bord).

Aceasta optiune poate fi selectatd si daca faceti dublu clic pe o lama neidentificata.

Attention message... Vizualizati un mesaj de atentionare dacd lama prezintd o notificare de eveniment
(Mesaj de atentionare) (consultati 5.1.4.3 Notificdri privind evenimentele lamelor).

Evenimente de executare  Generati un Run Events Report (Executare raport evenimente) pentru executare
(consultati 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)).

Delayed start (Pornire Setati 0 pornire intarziatd pentru executare (consultati 5.1.8 Pornire intarziata).
intarziata)

5.1.4.3 Notificari privind evenimentele lamelor

Figurd 5-16: Lama cu notificari de evenimente

00000009

*CD10
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Atunci cand apare un eveniment neasteptat in timpul procesarii unui simbol de alertd, pe pictograma lamei apare un
simbol de alerta. Aceastd notificare nu indica neaparat faptul ca colorarea a fost nesatisfacatoare in orice mod.
Atunci cand apare simbolul de notificare, operatorul sistemului sau supervizorul laboratorului trebuie sa urmeze
urmatorii pasi suplimentari pentru a confirma ca lama este adecvata pentru utilizare in scop diagnostic.

1 Faceti clic dreapta pe lama si selectati Run events (Executare evenimente) pentru a genera Run Events Report
(Executare raport evenimente) (consultati 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)).

Orice evenimente care au cauzat o notificare sunt afisate cu caractere aldine. Operatorul sistemului sau
supraveghetorul laboratorului trebuie sa analizeze cu atentie evenimentele de notificare enumerate, deoarece
acestea ofera detalii importante despre natura evenimentelor de notificare a lamelor.

? Inspectati cu atentie tesutul colorat.

3 Inspectati cu atentie orice lame de control.

Daca laboratorul nu poate confirma calitatea colordrii, fie anatomo-patologul trebuie informat cu privire la notificare,
fie testul trebuie sa fie reexecutat.

Pot fi prezente mai multe notificari intr-o singurd Executare raport evenimente. Daca executarea se finalizeaza cu
starea Done(notification) (Efectuat (notificare)), asigurati-va cd intregul raport este inspectat. Dacd starea este Done
(OK) (Efectuat (OK)), nu este necesar sa verificati raportul.

5.1.4.4 Remedierea unei configurari incompatibile a lamei

Daca sistemul BOND sistemul o lamd incompatibilg, va repartiza litere cu litere aldine de culoarea rosie in partea
dreaptd sus a tuturor lamelor din tava. Lamele cu aceeasi literd sunt compatibile.

Figurd 5-17: Lame incompatibile

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Scoateti tava pentru lame si scoateti lamele incompatibile sau schimbati proprietatile lamelor (daca au existat eroriin
acestea) pentru a face lamele compatibile. Daca schimbati proprietatile lamelor trebuie sd retipariti etichetele pentru
lamele modificate si sd le atasati inainte de a reincdrca tava.

Consultati 6.9 Compatibilitatea lamei pentru detalii suplimentare despre compatibilitatea lamelor.
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5.1.5 ldentificarea lamelor |la bord

In fluxul de lucru cel mai frecvent, lamele cu etichete din sistemul BOND sau sistemul LIS sunt incarcate in modulul de
procesare si apoi sunt identificate automat. Identificarea se realizeaza prin citirea codurilor de bare 2D de pe etichete.
Daca o eticheta este murdard sau daca, din alt motiv, nu poate fi citita, puteti sa o identificati manual in software-ul
BOND. Unele fluxuri de lucru utilizeaza in mod curent identificarea manuald (consultati 6.8 Creare neprevazuta a
lamei si a cazului).

5.1.5.1 Identificarea automata a lamei

Sistemul BOND poate identifica automat etichetele lamelor cu coduri de bare BOND 2D standard create utilizand
dispozitivul de etichetare lame BOND (conform descrierii din 6.6 Etichetarea lamei) si lamele imprimate in LIS care
utilizeazad un format de cod de bare recunoscut (consultati 11.3 Conectarea siinitializarea LIS). Atunci cand o tava
pentru lame este blocata, sistemul incearca sd identifice fiecare eticheta de lama si sd o coreleze cu o lama pentru
care a fost imprimatd o etichetd. Daca reuseste sd coreleze eticheta cu o lama pentru care a fost tiparitd o etichetd,
lama este identificata automat si nu este necesara nicio actiune suplimentara.

Sistemul captureaza o imagine a fiecarei etichete in timpul procesului de identificare a lamelor. Aceste imagini apar in
urmatoarele rapoarte pentru a furniza o inregistrare permanentd a coreldrii lamelor:

» 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)
 9.5Run Details Report (Executare raport detalii)
e 9.6 Raport caz

Dacad sistemul nu a putut identifica eticheta, atunci lama trebuie identificata manual utilizand procedura manuala de
identificare a lamelor (a se vedea sectiunea urmatoare).

5.1.5.2 Identificarea manuala a lamelor la bord

in sistemele care sunt configurate pentru a prelua o imagine a fiecarei etichete de lam4, dacd identificarea automat
esueazd, lamele pot fi identificate manual in timp ce sunt incarcate in modulul de procesare. Utilizati urmatoarea
procedurd pentru a identifica manual o lama incarcata.

1 Atuncicand sistemul nu poate identifica automat o lama, caseta de dialog System Status (Stare sistem)
afiseaza o imagine a etichetei.

Figurd 5-18: Slide not automatically identified (Lama nu este identificatd automat)

i
w0

2 Pentru a lansa dialogul Slide identification (Identificare lama), efectuati una dintre urmatoarele actiuni:
a Faceti dublu clic pe imaginea lamei; sau

b Faceti clic dreapta pe imagine si alegeti optiunea Select manually (Selectare manuald) din meniul pop-up.
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3 Acum se afiseaza dialogul Slide identification (Identificarea lamei).

Figurd 5-19: Caseta de dialog Slide identification (Identificarea lamei)
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Fereastra din partea stanga (articolul 1) enumera toate cazurile cu lame neprocesate. In setarile implicite, sunt
afisate numai cazurile cu lame pentru care au fost tiparite etichetele (puteti modifica aceasta optiune pentru a
include cazurile cu lame pentru care etichetele nu au fost tiparite - consultati 6.8.2.2 Etichete lame externe).

Etichetele pentru lame din ansamblul de colorare a lamelor curent sunt afisate in fereastra din dreapta
(articolul 2).

Lama selectata la deschiderea dialogului este evidentiata (articolul 3) in fereastra din dreapta si este afisatad
madritd. Tineti cursorul peste lama din fereastra din dreapta pentru a vizualiza 0 imagine in format si mai mare.

Fereastra centrald (articolul 4) afiseaza lamele configurate pentru cazul selectat in fereastra din partea stanga,
unde lamele nu au fost incd corelate cu niciuna dintre lamele scanate in modulul de procesare. Din nou, in
setdrile implicite, se vor afisa numai lamele pentru care s-au tiparit etichete, dar acest lucru poate fi modificat
pentru a afisa toate lamele configurate pentru caz (consultati 6.8.2.2 Etichete lame externe).

Este posibil sd creati noi cazuri si lame in acest moment, cu New case (Caz nou) si New slide (Lama noud),
daca este necesar (consultati 6.8 Creare neprevazuta a lamei si a cazului pentru instructiuni). Instructiunile de
mai jos presupun ca toate lamele necesare sunt deja configurate in BOND.

4 Utilizati informatiile vizibile in imaginea de etichetd selectatd, in dreapta, pentru a determina cazul
corespunzator lamei. Selectati cazul din fereastra de cazuri (articolul 1).

Lista de lame (articolul 4) este populata cu lamele necorelate configurate pentru acel caz.
5 Acum, corelati lama neidentificatd cu o lamd din lista de lame (articolul 4).
Selectati lama si faceti clic pe Insert (Introducere).
Lama este eliminata din lista de lame si imaginea din fereastra din dreapta se actualizeaza pentru a indica
faptul cd lama a fost identificatd. Un simbol :ﬁ: identifica lama ca fiind selectatd manual.

Urmatoarea etichetd de lama neidentificatd, daca existd, este acum evidentiata pentru identificare.
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6 Corelati toate lamele neidentificate repetand pasii de mai sus.

7 Dupa ce au fost identificate toate lamele din tavd, faceti clic pe OK pentru a inchide dialogul. Daca faceti clic pe
Cancel (Anulare), orice identificari ale lamelor pe care le-ati efectuat se vor pierde.

8 Ecranul System status (Stare sistem) afiseaza acum toate lamele din tava cu detaliile acestora. Lamele care

gl
au fost identificate manual includ o imagine a etichetei si simbolul i pentru a ardta cd lama a fost selectatd
manual.

Figura 5-20: Lamd identificata manual inainte de procesare

00000007

9
*CD10 [~]

9 Lamele selectate manual sunt procesate in modul obisnuit.

<

0 imagine a lamei apare in rapoarte urmatoare pentru a furniza o inregistrare permanenta a coreldrii lamelor:
» 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)
» 9.5Run Details Report (Executare raport detalii)

* 9.6 Raport caz

Sistemele NU sunt configurate pentru a captura o imagine a fiecarei etichete de lama
Aceste lame pot fiin continuare identificate manual, dar acest lucru poate presupune indepartarea tavii pentru lame.

Notati ID-ul lamei si numdrul pozitiei lamei (inscriptionate in relief pe tava pentru lame de sub gatul elementului
Covertile) pentru lama care nu a fost identificata automat.

Reincdrcati tava pentru lame si faceti dublu clic pe pozitia corespunzatoare a lamei (numarand descrescator din
pozitia superioara a ansamblului de colorare a lamei in ecranul System status (Stare sistem)).

5.1.6  Indicator progres executare

Indicatoarele de progres se situeaza sub fiecare dintre graficele tavilor lamelelor. Acestea oferd o indicatie vizuala
rapida a stdrii executarii si a progresului.

e 5.1.6.1 Stare executare
e 5.1.6.2 Progres executare
e 5.1.7.1 Oprirea unei executari

e 5.1.8.1 Setarea orei de pornire intarziate
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5.1.6.1 Stare executare

Numadrul si starea executdrii curente sunt afisate in partea de jos a fiecarui indicator de progres. Stdrile posibile de
executare sunt:

Stare executare Descriere

Unlocked (Deblocat) Tava pentru lame este deblocata.

Locked (Blocat) Tava pentru lame este blocatd, dar nu este inca posibild pornirea. Aceasta stare apare de
obicei inainte de finalizarea scanarii lamelelor.

Slides ready (Lame Toate lamele din ansamblul de colorare a lamelor au fost scanate.
pregatite)

Starting (Se porneste)  Butonul de pornire a fost apdsat, iar sistemul efectueaza verificarile inainte de pornire si
programarea.

Rejected/Slides ready  Sistemul BOND a incercat sd inceapa executarea, dar nu a reusit. Cele mai probabile

(Respins/Lame cauze ale respingerii sunt reactivi lipsd, niveluri mici de reactiv in vrac sau un recipient

pregatite) pentru deseuri plin. Executati un raport de evenimente, rezolvati orice probleme
semnalate in acesta, apoi reluati executarea.

Scheduled (Programat) ~ Executarea este programatd, dar nu a inceput procesarea. Indicatorul de progres al ruldrii
indica ora de incepere programata.

Proc. (OK) Executarea este in curs de procesare; nu au aparut evenimente neasteptate.
Proc (notification) Executarea este in curs de procesare; au aparut evenimente neasteptate.

(Proc (notificare)) Consultati executarea raportului de evenimente pentru detalii.

Abandoning (Se Executarea este abandonata. Acest lucru apare atunci cand operatorul apasa butonul de
abandoneaza) oprire.

Done (OK) (Efectuat Executarea este finalizata; nu au aparut evenimente neasteptate.

(OK))

Done (notification) Executarea este in finalizatd; nu au apdrut evenimente neasteptate.

(Efectuat (notificare))

Consultati executarea raportului de evenimente pentru detalii.
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5.1.6.2 Progres executare

0 bard de progres de sub fiecare grafic al tavii pentru lame oferd o reprezentare vizuala a progresului executarii. Bara
de progres afiseaza momente critice, afiseaza progresul curent in raport cu momentele critice si utilizeaza culorile
urmatoare pentru a reprezenta cele patru etape ale progresului executarii:

 Albastru - tava pentru lame este blocata, procesarea nu a inceput

» Rosu - procesarea nu a inceput si limita de timp de pornire a fost depasita
« Verde - procesare in curs

» Mov - executarea a fost finalizata si etapa de hidratare este in curs.

Puteti intrerupe indicatorul mouse-ului in sectiunea de progres a executarii pentru a afisa starea testdrii, cum ar fi
,Time since locked” (Durata de la blocare), , Time to completion” (Timpul pand la finalizare) si , Time since completion”
(Duratd de la finalizare), asa cum se arata in Figurd 5-21.

Figurd 5-21: Afisare stare executare

9:09 AM
-
]
FS
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Done (notification)

Time since completion: 22:23

Lame pregatite — Pornire

Dupa ce lamele au fost scanate si executarea este gata de pornire, iar pentru o perioada scurta de timp dupa
apasarea butonului de pornire sau initierea pornirii intarziatd a acestuia, bara afiseaza urmatoarele elemente
(consultati Figurd 5-22 pentru numerele articolelor).

Figurd 5-22: Progres executare (pornire)

4
8:50 AM
T —— 5
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready I 6

Legenda

1 Timpin care tava a fost blocata

2 Perioada de pornire acceptabila (bara albastra)
(consultati Perioadd de pornire acceptabila si
alarma (Sectiunea de la pagina 130))

3 Limita de timp de pornire acceptabila
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Perioada de pornire acceptabila si alarma

Incepeti intotdeauna procesarea cat mai curand posibil dupa blocarea tavilor pentru lame. Lamele nu sunt hidratate in
timpul ,perioadei de pornire” (intre blocarea unei tavi si inceperea procesdrii), astfel incat dacd aceasta perioada este
prea lungd, tesutul poate fi deteriorat la lamele deparafinizate. Software-ul BOND va ajutd sa monitorizati acest lucru
urmdrind durata de timp de la blocarea tavilor si aratand perioada de pornire maxima acceptabild pentru tipul de lama
incdrcat (parafinatd sau deparafinatd). Perioadele de pornire acceptabile sunt afisate vizual sub forma barei albastre
din bara de progres ,Slides ready” (Lame pregatite) (a se vedea mai sus). In cazul lamelor deparafinate, dac
procesarea nu a inceput la un anumit interval dupd perioada de pornire acceptabild, se declanseaza o alarma.

Perioadele de pornire si perioada de alarma pentru lamele deparafinate sunt prezentate mai jos. Toate duratele sunt
de la momentul in care tavile sunt blocate:

Perioada de pornire acceptabila sau alarma Timp (min.) de la blocarea tavii
Perioada de pornire acceptabild pentru lame deparafinate 15
Perioada pand la alarmad pentru lame deparafinate 25
Perioada de pornire acceptabila pentru lame parafinate 60

Dacd procesarea nu a inceput in perioada de pornire, puteti indeparta tavile pentru a hidrata manual lamele. Cand
reintroduceti tava, software-ul BOND incepe 0 noud executare, alocand un ID de executare nou si reia numaratoarea
executdrilor.

Limitele acceptabile de timp de pornire se aplica numai pentru executdrile cu pornire imediatd; acestea nu se aplicd
pentru executdrile cu pornire intarziata.
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Scheduled (Programat)

Dupd initierea unei executari cu butonul de pornire sau pornirea intarziatd, aceasta este programat in sistem. In
perioada dintre programarea si inceperea procesarii — care poate fi lunga in cazul unei porniri intarziate - bara de
progres afiseazd urmatoarele articole (consultati Figura 5-23 pentru numerele articolelor).

Figurd 5-23: Rug progress (Progres executare) (in curs de pornire, cu pornire intarziata)

: 4
6:08 PM
-
2 (Pe— ) 5
e
6:23 PM 6
Run 85: Scheduled 7
Legenda
1 Oralacare rularea este programatd sa inceapa 5 Post processing hydration period (Perioada de
2 Delay before the start (Intarziere inainte de pornire) hidratare post-procesare) (bard mov)
(bara albastra) 6 Ora aproximativa de incheiere a executdrii
3 Processing period (Perioada de procesare) (bara 7 Starea executdrii (consultati 5.1.6.1 Stare executare)
verde)

4 Progresul actual
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In timpul procesarii
In timpul fazei de procesare, bara afiseazd urméatoarele articole (consultati Figurd 5-24 pentru numerele articolelor).

Figurd 5-24: Run progress (Proges executare) (procesare)

8:53 AM | 4
-
2 - = | 5
10:40 AM 6
Run 86: Proc(OK) ! 7
Legenda
1 Scheduled start time (Ora de incepere 5 Post processing hydration period (Perioada de
programata) hidratare post-procesare) (bard mov)

2 Perioada de pornire - albastru: pornire OK, rosu: 6 Oraaproximativa de incheiere a executarii

limita de pornire depdsita 7 Starea executdrii (consultati 5.1.6.1 Stare
3 Processing period (Perioada de procesare) (bara executare)
verde)

4 Progresul actual
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5.1.7  Pornirea sau oprirea unei executari

incepeti o rulare prin incarcarea si blocarea unei tavi pentru lame. Tava este scanata si sistemul verifici urmatoarele
pentru a Se asigura cd poate efectua executarea:

 Toate lamele sunt compatibile
« Totireactivii sunt disponibili.

Cand lamele sunt scanate, starea executdrii este setata la Slides ready (Lame pregatite) (consultati 5.1.6.1 Stare
executare) si bara de progres apare in faza de pornire (consultati 5.1.6.2 Progres executare). Odata ce orice
incompatibilitati ale lamelor au fost rezolvate, au fost identificate toate lamele si au fost efectuate toate verificarile
pentru a se asigura ca sunt prezenti toti reactivii necesari, executarea poate fi inceputa.

* Pentru aincepe executarea cat mai curand posibil, faceti clic pe B rentruo pornire intarziata, faceti clic
dreapta pe tava si selectati Delayed start (Pornire intarziatd) din meniul pop-up; consultati instructiunile
suplimentare din 5.1.8 Pornire intarziata

« Starea executdrii este setatd la Starting (Se porneste) deoarece verificarile preliminare si programarea
sunt finalizate.

Bara de progres ramane in faza de pornire.
« Dupa finalizarea programarii, starea se schimba in Scheduled (Programat).

Bara de progres apare acum in faza de procesare. Ora de incepere programata este afisata si conditia
de pornire (OK sau limita de timp depdsitd) este afisata in capatul din stanga al barei.

« Atunci cand procesarea incepe la ora programatd, starea se schimbd in Proc. (OK).

Daca limita de timp de pornire a fost depdsita, avertismentul sau alarma dispare dupa inceperea
efectiva a procesdrii. Sectiunea de inceput a barei de progres ramane rosie totusi.

« Retineti cd stdrile Starting (Se porneste) si Scheduled (Programat) pot dura un timp si este posibil ca
limita de timp de pornire sd fie depdsitd. Dacd exista probabilitatea aparitiei acestei situatii, putei
debloca tava pentru lame si puteti hidrata manual lamele inainte de a reporni. Daca deblocati o tava
inainte de inceperea procesarii, executarea nu este consideratd abandonata si poate fi reluata.

@ Nu initiati mai multe executari simultan. Asteptati pana cand executarea respectiva a inceput/a fost
programata inainte de a incepe executarea urmatoare. Asteptati o scurta perioada dupa inceperea

fiecarei executdri pentru a confirma céd aceasta a inceput cu succes. In caz contrar, starea executarii
este setatd la Rejected/Slides ready (Respins/Lame pregatite). Consultati 5.1.6.1 Stare executare.
Trebuie sd generati apoi Executare raport evenimente pentru a identifica de ce executareanu a
inceput (consultati 9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)).
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5.1.7.1 Oprirea unei executari

Dupa apdsarea butonului de pornire (sau activarea pornirii intarziate) si pana la inceperea procesarii — in timp ce
executarea este in stdrile Starting (Se porneste) sau Scheduled (Programat) — procesarea poate fi intreruptd pentru o
executare, fard a fi necesard abandonarea acesteia. Pentru a anula o solicitare de procesare in acest moment,
deblocati tava pentru lame de pe modulul de procesare (butoanele de pornire si abandonare sunt dezactivate in
aceastd perioad). Informatiile despre lama raman in sistem si executarea poate fi reluata ulterior, daca doriti. In lista
Slide history (Istoric lame) este introdus un singur rand pentru executarea respinsa.

Pentru a abandona o executare dupd inceperea procesarii, faceti clic pe [ = | . Modulul de procesare va inceta
executarea dupa finalizarea pasului curent. Starea lamelor de pe ecranul Slide history (Istoric lame) de schimbad in
Done (notification) (Efectuat (notificare)).

Analizati cu atentie inainte de a abandona o executare — executdrile abandonate nu pot fi reluate i
orice lame pentru care procesarea nu a fost finalizata pot fi compromise.

5.1.8  Pornireintarziata

Executdrile cu lame cu parafind pot fi programate pentru a incepe la o datd ulterioard specificata (pandla o
sdptamana din momentul curent) pe sistemele BOND-III si BOND-MAX. Executdrile incepute pe parcursul noptii pot fi
cronometrate, de exemplu, pentru a se termina cu putin timp inainte de inceperea lucrului in ziua urmatoare. Lamelele
sunt asezate in sigurantd, au in continuare parafing, pana la inceperea procesarii, iar perioada de hidratare ulterioara
procesarii este redusa.

Anumiti reactivi non-Leica Biosystems s-ar putea deteriora daca sunt pastrati pe perioade lungi de
timp pe modulele de procesare in asteptarea pornirii intarziate. Verificati fisele de date ale produsului
pentru informatii referitoare la utilizarea reactivilor si la depozitare. Ca intotdeauna, Leica
Biosystems recomanda plasarea tesutului de control pe lamele cu tesut de testare.

@ Daca ora de finalizare programata nu este adecvata, utilizati butonul Load / Unload
(Incdrcare/Descércare) pentru a ridica si cobori din nou SSA. Dupé ce lamele au fost rescanate,
timpul de pornire intarziata poate fi acum ajustat pentru a reflecta ora de finalizare dorita.

5.1.8.1 Setarea orei de pornire intarziate

Pentru arula o tava cu pornire intarziatd, pregatiti lamele in modul obisnuit si blocati tava pentru lame. Cand starea
testarii este Slides ready (Lame pregatite) selectati Delayed start (Pornire intarziata) din meniul pop-up cu clic dreapta
al tavii de pe ecranul System status (Stare sistem).

Setati data si ora de pornire pentru tava in dialogul Delayed start (Pornire intarziatd) si faceti clic pe OK (consultai
Utilizarea selectorilor de data si ord (Sectiunea de la pagina 227)). Sistemul intrd in starea Starting (Se porneste) in
modul obisnuit si programeaza executarea in coordonare cu alte operatiuni. Tava asteapta apoi in starea Scheduled
(Programat) pana la momentul de incepere configurat, cand procesarea incepe in modul obisnuit.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 134



Capitolul 5 Ecrane de stare BOND-III si BOND-MAX (pe Controler BOND)

5.2 Ecranul de stare a protocolului

‘ ‘ Aceastd sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

Acest ecran afiseaza informatii detaliate despre starea lamelor individuale.

Pentru a afisa ecranul Protocol status (Stare protocol), mergeti la ecranul System status (Stare sistem) si faceti clic
pe Protocol status (Stare protocol).

Figurd 5-25: Ecranul Protocol status (Stare protocol)
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Pentru a vedea cum evolueaza o executare pe o lama, faceti clic pe butonul corespunzator glisant de pozitie din
partea de sus a ecranului. Butoanele optiunii corespunzatoare pozitiilor fard lama sunt estompate si nu le putefi
selecta.

2 si 3), numele este abreviat cu,,...” la final. Daca doriti sd vedeti numele complet al pacientului intr-

‘ Dacd numele pacientului este prea lung pentru a se incadra in spatiul disponibil (tava pentru lame 1,
un camp pop-up, deplasati |nd|catoru| mouse-ului peste numele abreviat.

Atunci cand selectati o pozitie de lama, software-ul afiseaza unele detalii despre lame si progresul protocolului.

Pentru a vizualiza detalii suplimentare despre lama, faceti clic pe View details (Vizualizare detalii) pentru a lansa
dialogul Slide properties (Proprietati lame).

Pasii protocolului pentru lama selectatd sunt afisati sub detaliile lamei. Pasul curent este evidentiat in albastru. Pasii
finalizati includ un marcaj de verificare intr-un cerc verde sau, dacd au aparut evenimente neasteptate, o pictograma

>
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Daca au fost efectuate toate actiunile necesare pentru pasul curent, dar existd o perioada de asteptare inainte de

inceperea urmatorului pas, marcajul de verificare sau 7 este gri. Acesta ramane gri pana cand incepe urmatorul
pas, cand se schimba in culoarea normala.

Puteti vizualiza evenimentele executate facand clic dreapta pe lista de pasi si selectand Run events (Executare
evenimente) din meniul pop-up. Puteti, de asemenea, deschide Slide properties (Proprietati lame) din meniul pop-up.

5.3 Ecranul intretinere

@ Pentru informatii privind intretinerea Modulului de procesare BOND-PRIME, consultati manualul de
utilizare BOND-PRIME separat. Informatiile de mai jos nu se aplica Modulului de procesare BOND-

PRIME.

Pentru a afisa ecranul Maintenance (Intretinere) , mergeti la ecranul System status (Stare sistem) si faceti clic pe
Maintenance (Intretinere).

Figur 5-26: Ecranul Maintenance (Intretinere)
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Ecranul Maintenance (Intretinere) include butoane de comanda pentru o serie de sarcini de intretinere, enumerate mai

jos:

Comanda Descriere

Replace syringe (Inlocuiti seringa) Controlati modulul de procesare in timp ce inlocuiti seringa sau seringile.
Consultati 12.13 Seringi.
Clean fluidics (Curatati sistemele Amorsati sistemul fluidic.

fluidice) Consultati Curdtarea sistemului fluidic (Sectiunea de la pagina 310).
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Comanda Descriere

Curatati sonda de aspirare Curatati sonda de aspirare cu BOND Aspirating Probe Cleaning System
(Sistem curatare sonda de aspirare).

Consultati 12.6.1 Curéatarea sondei de aspirare.

fnlocuiti sonda de aspirare Contactati serviciul de asistenta pentru clienti.
Clean bulk fluid robot probes Mutd robotii de lichid in vrac (numai BOND-III) in pozitie, astfel incat sondele
(Curatati sondele robotului pentru sd poata fi sterse.

ichidele in vrac) Consultati 12.12.1 Curatarea sondelor robotului pentru lichidele in vrac

Replace bulk fluid robot probes Contactati serviciul de asistenta pentru clienti.
(Inlocuiti sondele robotului pentru
lichidele in vrac)

Maintenance report (Raport de Generati un raport de intretinere pentru modulul de procesare selectat.
intretinere) Aceasta comanda este intotdeauna disponibila.

Consultati 5.3.1 Maintenance report (Raport de intretinere)

Ecranul Maintenance (Intretinere) afiseaza numele modulului de procesare curent selectat si butoanele de comanda
de intretinere asociate. O serie de dialoguri va vor ajuta sa efectuati sarcina de intretinere pe care o selectati.

Ori de céate ori o sarcind de intretinere nu este disponibild, de exemplu, atunci cand intretinerea este deja in
desfdsurare, butonul de comanda este dezactivat. Toate butoanele de comanda (cu exceptia Maintenance Report
(Raport de intretinere)) sunt dezactivate atunci cand modulul de procesare este deconectat.
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5.3.1

Maintenance report (Raport de intretinere)

‘ Aceasta sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

Raportul de intretinere afiseaza informatii despre un anumit modul de procesare, pentru un interval de timp pe care fl

alegeti.

1 Inclientul clinic, selectati fila modulului de procesare pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem).

2 Faceti clic pe Maintenance (Intretinere) si apoi faceti clic pe butonul Maintenance Report (Raport de

intretinere).

Figurd 5-27: Dialogul Maintenance report (Raport de intretinere)

Maintenance report

Select processing module

Serial N°: 321123 -
MName: BOND-II #1

Type BOND-I

Time span

From: 05-Apr-16

To: 05-Apr-17

Last twelve months

m S

X

Selectati un modul de procesare din lista derulantd, apoi alegeti intervalul de timp dorit, utilizand comenzile pentru
datd From (De la) si To (Pand la). Sau puteti face clic pe Last twelve months (Ultimele doudsprezece luni) pentru a

seta intervalul de timp la aceasta perioada.

Faceti clic pe Generate (Generare) pentru a genera raportul de intretinere.
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Raportul este afisat intr-o fereastrd noua. Partea din dreapta sus a Run Events Report (Executare raport evenimente)
afiseazd informatiile din tabelul urmator:

Facility (Unitate) ~ Numele unitatii asa cum este introdus in campul Facility (Unitate) din ecranul Laboratory
settings (Setdri laborator) al clientului administrativ - consultati 10.5.1 Setdri de laborator

Time period Datele ,From” (De la) si,To” (Pand la) pentru perioada la care se referd raportul

(Perioada de timp)

Processing module Numele unic al modulului de procesare, asa cum este introdus in cdmpul Name (Nume) de pe
(Modul de ecranul Hardware configuration (Configurare hardware) al clientului administrativ — consultati
procesare) 10.6.1 Module de procesare

Nr. serie Numarul unic de serie al modulului de procesare

Aspectele importante referitoare la raport sunt enumerate mai jos:

» O pictograma de atentionare va apdrea peste pictograma modulului de procesare de pe ecranul de stare a
sistemului (in modul ilustrat in 5.1.2 Stare hardware) cu o notificare de instiintare prin clic dreapta atunci cand
aceste sarcini de intretinere devin scadente (moment in care data estimata va fi afisatd ca ,Due now”
(Scadentd acum)).

 Datele estimate ale interventiilor de intretinere urmatoare se bazeaza pe numarul de lame procesate si/sau pe
perioada de timp recomandatad intre interventii.

« Incazulin care nu exist3 istoric de evenimente pentru perioada de timp a raportului, se afiseaza o informare in
acest sens in locul unui tabel cu istoricul.

« Prima data dintr-un tabel cu istoricul este fie inceputul perioadei de raportare, fie data de punere in functiune a
modulului de procesare, dacd aceasta este ulterioara. Datele din coloanele asociate ,Slides from last
maintenance / replacement” (Lame de la ultima intretinere/inlocuire) afiseaza intotdeauna 0 lame.

« Ultima data dintr-un tabel cu istoricul este sfarsitul perioadei de raportare.

« Existd numdrdatori ale lamelor pentru fiecare ansamblu de colorare a lamelor si un numar total combinat de
lame pentru toate cele 3 ansambluri. Numaratorile lamelor se reseteaza la 0 dupa fiecare interventie de
intretinere reusita.

« Existd numdratori individuale ale lamelor pentru fiecare sonda a robotului de fluid in vrac a ansamblului de
colorare a lamelor (doar BOND-III).

e Existd numdratori individuale ale lamelor pentru fiecare seringd a ansamblului de colorare a lamelor (doar
BOND-III).

 Exista o numaratoare separatad a lamelor pentru seringa principala.
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Fluxul de lucru standard pentru crearea lamelor pentru procesarea acestora cu sistemul BOND implica urmatorii pasi
principali:

T

M~ W N

6
7

Pregatirea sectiunilor de pe lame.

Crearea unui caz pentru lamele din software-ul BOND (sau cazul poate fi importat dintr-un LIS).
Adaugarea sau editarea detaliilor medicului, daca este necesar.

Introducerea detaliilor lamelor (sau acestea pot fi importate dintr-un LIS).

Crearea lamelor de control conform procedurilor standard ale laboratorului.

Etichetarea lamelor (cu exceptia cazului in care sunt deja etichetate cu etichete LIS).

Incarcarea lamelor de pe tavile pentru lame si pozitionarea tavilor pentru lame in modulul de procesare.

Dupa ce procesarea lamelor a fost initiatd, ecranul Slide history (Istoric lame) va permite sa generati anumite rapoarte
referitoare la lamd, caz si executare. Consultati 9 Slide History (Istoric lame) (in BOND Controller (Controler)) pentru
detalii.

Daca fluxul de lucru standard nu corespunde laboratorului dvs., exista fluxuri de lucru alternative.

Acest capitol are urmdatoarele sectiuni:

6.1 Ecranul Configurare lame

6.2 Lucrul cu controalele

6.3 Lucrul cu cazurile

6.4 Gestionarea medicilor

6.5 Lucrul cu lamele

6.6 Etichetarea lamei

6.7 Raport rezumat configurare lame

6.8 Creare neprevadzuta a lamei si a cazului

6.9 Compatibilitatea lamei
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6.1  Ecranul Configurare lame

Ecranul Slide setup (Configurare lame) afiseaza cazurile si lamele introduse in BOND, dar inca neprocesate. Pentru
sistemele integrate LIS, acesta afiseaza cazurile si lamele importate din LIS. Pentru sistemele non-LIS, acest ecran va
permite sa creali si, dacd este necesar, sa editati cazurile si lamele. Lamele trebuie sa apartind unui caz, astfel incat
trebuie sa creati un caz inainte de a putea crea lame.

Pentru a afisa ecranul Slide setup (Configurare lame), facei clic pe pictograma Slide setup (Configurare lame)

OF

S|

din bara de functii.

Figurd 6-1: Ecranul Slide setup (Configurare lame)
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Figura 6-1 ilustreaza ecranul Slide setup (Configurare lame). Partea din dreapta sus a ecranului contine functii pentru
lucrul cu cazuri, partea dreapta a ecranului contine si functii pentru lucrul cu lame.
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6.2  Lucrul cu controalele

Leica Biosystems recomanda utilizarea de rutina a controalelor pe sistemul BOND. Unele sisteme de probd includ
propriile lame de control, dar in instructiunile produsului pot fi recomandate dispozitive de comanda interne
suplimentare. Consultati instructiunile de utilizare (IDU) specifice pentru produsele de proba pentru detalii
suplimentare privind recomandarile pentru controlul calitatii. Retineti ca controalele trebuie sa fie un test al intregului
proces. Consultati 14.3 Controlul calitatii pentru instructiuni suplimentare.

Pentru a testa in mod adecvat performanta sistemului BOND, Leica Biosystems recomanda cu
insistenta plasarea unui tesut de control corespunzator pe aceeasi lama ca si tesutul pacientului.

Desi se recomandd cu insistenta plasarea tesutului de control impreuna cu tesutul de testare, software-ul BOND
permite si utilizarea doar a lamelor de control si a controalelor reactivului. Aveti grija ca lamelele cu tesut de control
sa fie bine marcate pentru a evita confuzia cu probele de testare ale pacientului.

6.2.1  Tesut de control

Fiecare lama trebuie introdusa in software-ul BOND ca avand unul dintre urmdatoarele tipuri de tesut:
» Tesutul de test
e Tesut negativ
e Tesut pozitiv

Acesta se seteazd in dialogul Add slide (Addugare lama) (consultati 6.5.2 Crearea unei lame). Orice lamd cu tesut de
testare a pacientului trebuie setata ca , Test tissue” (Tesut de testare). Utilizati setarile de control ,Positive tissue”
(Tesut pozitiv) si ,Negative tissue” (Tesut negativ) numai pentru lame care contin doar tesut de control.

De fiecare data cand tipul de tesut este modificat pentru o noua lamd in dialogul Add slide (Addugare lama),
informatiile din campul Marker sunt sterse automat, pentru a va asigura ca selectati markerul corect pentru tesut.

Lamele cu tesut negativ sau pozitiv sunt marcate cu un,—" sau, respectiv, un ,+" in Slide setup (Configurare lame). Pe
ecranul Slide history (Istoric diapozitive), pentru fiecare lama din coloana Type (Tip), se afiseazd , Test”, ,Negative”
(Negativ) sau ,Positive” (Pozitiv).

Pentru ca lamele sa fie clar identificabile ca lame de control, includem ,Tissue type” (Tip tesut) ca unul din cdmpurile
de informatii din sabloanele implicite de etichete de lama. Ca urmare a acestei operatiuni, este tiparit un simbol ,(+)"
de mari dimensiuni pe etichete de control pentru tesutul pozitiv si,(-)" pe etichetele de control pentru tesutul negativ.
in campul pentru tesutul de test nu sunt tiparite informatii. Va recomandam s& includeti acest camp in orice alte
etichete de lame pe care le configurati (consultati 10.3 Etichete ).
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6.2.2  Reactiv de control

Lamelele sunt configurate cu un reactiv de control selectand reactivul corespunzator ca marker, in locul anticorpilor
sau sondelor standard, in timpul configurarii lamelor.

Pentru IHC, software-ul BOND include o optiune cu reactiv de control negativ. Cu IHC selectat in dialogul Add slide
(Addugare lama), selectati *Negative (Negativ) din lista verticala Marker. BOND livreaza Solutie de spalare BOND
pentru acesti pasi.

Pentru ISH, software-ul BOND include reactivi de control negativi si pozitivi pentru ARN si ADN. Acesti reactivi trebuie
achizitionati, inregistrati si incdrcati pe sistemul BOND. Selectati sonda de control corespunzdtoare din lista Marker.

Lamele cu reactivi de control nu sunt marcate special in alt mod decat cu numele markerului afisat pe ecranul Slide
setup (Configurare lame) si pe eticheta lamei in cazul in care cdmpul markerului este inclus in sablonul aplicabil
pentru eticheta lamei.

6.3 Lucrul cu cazurile

Aceasta sectiune descrie optiunile din partea stdnga a ecranului Slide setup (Configurare lame), care va permit sa
lucrati cu cazuri. Subsectiunile de dupa sectiunea descriptiva oferd proceduri pentru adaugarea, editarea si stergerea
detaliilor cazului.

Sectiunile de mai jos:
» 6.3.1 Controale de caz si informatii despre cazul activ
» 0.3.2 Identificarea cazului
e 6.3.3 Adaugarea unui caz
» 6.3.4 Duplicare, reactivare si expirare caz
 06.3.5 Editarea unui caz
e 6.3.6 Copierea unuicaz
e 6.3.7 Optiune de caz zilnica

e 6.3.8 Raport caz

6.3.1  Controale de caz siinformatii despre cazul activ

Faceti clic pe Add case (Addugare caz) pentru a adauga detalii despre un caz nou (consultati 6.3.3 Addugarea unui
caz).

Faceti clic pe Edit case (Editare caz) pentru a edita detaliile unui caz existent (consultati 6.3.5 Editarea unui caz).
Faceti clic pe Delete case (Stergere caz) pentru a sterge un caz existent (consultati 6.3.5.1 Stergerea unui caz).

Faceti clic pe Copy case (Copiere caz) pentru a adauga o copie a unui caz si lamele pentru cazul respectiv (consultati
6.3.6 Copierea unui caz).
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Comenzile Edit (Editare), Delete (Stergere) si Copy (Copiere) pot fi accesate si din meniul pop-up, facand clic dreapta

pe un caz.

Faceti clic pe Case report (Raport caz) (sub lista cazurilor) pentru a vizualiza un raport referitor la cazul selectat
(consultati 6.3.8 Raport caz).

Tabelul de sub butoane prezinta informatiile cazului activ dupa cum urmeaza:

Case ID (ID caz)

Nume pacient

Doctor name (Nume
medic)

Slides (Lame)

Identificarea cazului. Acesta poate fi sub forma oricaror caractere alfanumerice.

Deoarece acest camp poate contine litere, precum si numere, facand clic pe antetul
coloanei Case ID (ID caz) acest camp este sortat ca text — un identificator care incepe cu
,10" va fi sortat inainte de un identificator care incepe cu ,2".

Identificarea pacientului.

Numele medicului sau al anatomo-patologului referent care se ocupa de pacient.

Numarul de lame neprocesate configurate pentru studiul selectat.

Dupd ce procesarea incepe pe lame, acestea sunt mutate din ecranul Slide setup
(Configurare lame) in ecranul Slide history (Istoric lame) si acest numar se actualizeaza
in consecinta.

Un caz cu o bara rosie din partea stangd indicd faptul cd acesta are una sau mai multe lame LIS prioritare (consultati

11.2.5 Lame prioritare).

Sub lista de cazuri active exista un rezumat al tuturor cazurilor si lamelor dupa cum urmeaza:

Positive tissue controls
(Controale tesut pozitiv)

Negative tissue controls
(Controale tesut
negativ)

Total cases (Total
cazuri)

Total slides (Total lame)

Numarul total de controale pozitive ale tesutului pentru toate cazurile introduse in
prezent si neexecutate.

Numarul total de controale negative ale tesutului pentru toate cazurile introduse in
prezent si neexecutate.

Numarul total de cazuri active.

Numarul total de lame pentru toate cazurile introduse in prezent si neexecutate.
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6.3.2 Identificarea cazului

Sistemul BOND utilizeazd doi identificatori principali ai cazului: numarul de identificare a studiului si numarul studiului
(Case ID (ID caz) si, respectiv, Case No. (Nr. caz), in software).

 CaseID (ID caz): un ID de caz introdus de utilizator, folosind schema de identificare a laboratorului. Pentru
cazurile create in sistemul BOND, ID-ul cazului este introdus in dialogul Add case (Addugare caz) atunci cand
sunt create cazuri. Pentru sistemele LIS-ip, ID-ul de caz este primit de la LIS (unde poate fi desemnat drept
,numarul de accesare” sau printr-un alt termen).

« Case No. (Nr. caz): un numar unic de identificare pe care sistemul BOND il aloca automat fiecdrui caz din
sistem (ambele create in sistemul BOND si primite de la un LIS). Numarul cazului este afisat in dialogul Case
properties (Proprietdti caz).

In versiunile BOND anterioare 4.7 nu exista nicio cerintd ca ID-urile de caz sa fie unice, astfel incat era posibil sa existe
doud sau mai multe studii diferite cu acelasi ID de caz. Totusi, este foarte posibil ca respectivele cazuri sd aibad
denumiri diferite ale cazului si, cu siguranta, numere diferite de caz. In versiunile BOND 4.1 Si ulterioare, toate ID-uri de
caz noi trebuie sa fie unice.

Cazurile sunt, de asemenea, identificate frecvent dupa numele pacientilor, insa numele pacientilor nu sunt obligatorii
si nu trebuie sd fie unice.

6.3.3  Addugarea unui caz

Pentru a adduga un caz, din ecranul Slide setup (Configurare lame), efectuati urmdtoarele actiuni:

1 Inecranul Slide setup (Configurare lama), faceti clic pe Add case (Adaugare caz) pentru a afisa caseta de
dialog Add case (Addugare caz) (consultati Figurd 6-2).

Figurd 6-2: Caseta de dialog Add case (Addugare caz)

Add case

Casa I0: |

Patent namea:

Casa commanls:

DCactzre: _— n
Manape doctors

Add case ——

Cispanse valima: 100wl
# 0 150ul

Praparatian proizecl: “Diaweax -

o]
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2 Introduceti detaliile dupa cum este necesar in campul Case ID (ID caz), Patient name (Nume pacient), Case
comments (Comentarii caz) si Physician (Medic).

‘ ‘ Este posibil sd adaugati cazuri fara informatii de caz.

3 Dacd medicul dorit nu se afla in lista medicilor, addugati-l fdcand clic pe Manage doctors (Gestionare medici)
pentru a deschide dialogul Manage doctors (Gestionare medici) (consultati 6.4 Gestionarea medicilor).

4 Selectati un volum de distribuire pentru lamele create pentru acest caz, daca nu este acelasi cu volumul
implicit de distribuire configurat deja.

Retineti ca, pentru toate lamele procesate pe modulele de procesare BOND-III si BOND-PRIME, selectati
volumul de distribuire de 150 pL. In plus, pentru toate lamele ISH, selectati volumul de distribuire de 150 pL
pentru toate tipurile de module de procesare.

Pentru informatii despre zonele utilizabile de pe lame si volumele de distribuire, consultati 6.5.8 Volumele de
distribuire si pozitia tesutului pe lame.

5 Selectati o optiune de pregatire din lista Preparation protocol (Protocol de pregatire) (consultati Figurd 6-2),
pentru a o seta implicit pentru lamele create pentru acest caz.

6 Pentru a parasi dialogul fara a introduce detaliile in sistem, faceti clic pe Cancel (Anulare).
7 Pentru a introduce detaliile cazului, faceti clic pe OK.

Cazul este addugat la lista de cazuri.

Dacd ID-ul cazului exista deja in sistem, se deschide dialogul Case ID duplication (Duplicare ID
caz) (consultati 6.3.4 Duplicare, reactivare si expirare caz).

6.3.4  Duplicare, reactivare si expirare caz

Versiunile software anterioare BOND 4.1 permiteau utilizarea aceluiasi ID de caz pentru cazuri diferite. Astfel de
cazuri puteau fi, in general, diferentiate dupa numele pacientului, iar distinctia era intotdeauna garantata de numarul
cazului, ceea ce este intotdeauna unic. BOND nu mai permite noilor cazuri sa utilizeze aceleasi ID-uri de caz ca si
cazurile existente - fiecarui caz nou trebuie ii sd fie atribuit un ID de caz unic nou sau acesta trebuie sa fie deja
identificat ca acelasi caz in sistem.

Dacad introduceti un caz cu un ID de caz deja existent in sistem, se afiseaza dialogul Case ID duplication (Duplicare ID
caz), indicand cazul existent cu acelasi ID de caz. Pentru a utiliza cazul existent, selectati-l si facei clic pe Use
selected (Utilizare selectat) (consultati si Combinarea cazurilor (Sectiunea 6.3.4.1 de la pagina 147)). In caz contrar,
anulati pentru a iesi din dialog si modificati ID-ul cazului pentru a crea un caz nou.

Este posibil ca acele cazuri din caseta de dialog Case ID duplication (Duplicare ID caz) sa fi fost sterse, sa fi expirat
(cazuri pentru care au fost procesate toate lamele - a se vedea mai jos) sau pot fi cazuri curente, incé listate pe
ecranul Slide setup (Configurare lame). Atunci cand un caz expirat este selectat si restabilit in lista de cazuri, cazul
este considerat drept ,reactivat”.
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Consultati D caz duplicat (Sectiunea de la pagina 242) pentru detalii referitoare la duplicarea ID-urilor de caz pentru
cazurile LIS.

6.3.4.1 Combinarea cazurilor

Dacd editati un ID de caz pentru a-I face identic cu un ID de caz existent, apoi faceti clic pe Use selected (Utilizare
selectat) in dialogul Case ID duplication (Duplicare ID caz) care se afiseaza ulterior, toate lamele neprocesate din
cazul editat sunt mutate in cazul existent.

@ Numai cazurile cu lame neprocesate pot fi editate; astfel, nu este posibila modificarea unui caz la
care sunt asociate lamele procesate.

6.3.4.2 Durata de viata procesata

Atunci cand procesati pe ultima lama aferentd unui caz inceput (cu setdrile implicite), cazul este eliminat din ecranul
de configurare a lamei si va apdrea in ecranul de istoric al lamei.

Puteti seta sistemul BOND sa pdstreze cazurile in ecranul Slide setup (Configurare lame) pentru un numar prestabilit
de zile dupa ce ultimele lame aferente cazurilor au fost procesate. Setati aceasta ,durata de viata procesata a cazului”
in ecranul Laboratory (Laborator) al clientului administrativ (consultati 10.5.2 Setarile pentru caz silama).

Cazurile expirate sunt stocate in sistem, dar nu pot fi vizualizate. Cazurile expirate pot fi readuse in lista prin
readaugarea cazuluiin listad (reactivarea sa) sau prin adaugarea unei lame la caz, prin intermediul LIS.

‘ Cazurile care nu contin lame procesate nu sunt niciodatd sterse automat din ecranul de configurare
alamelor.

6.3.5  Editarea unuicaz

Pentru a edita detaliile unui caz, selectati- in lista, apoi faceti clic pe Edit case (Editare caz). Software-ul afiseaza
dialogul Case properties (Proprietati caz). Puteti utiliza acest dialog in acelasi mod ca dialogul Add case (Addugare
caz) descris anterior.

Daca editati detaliile unui caz pentru care au fost tipdrite etichetele pentru lame, imprimati din nou
etichetele inainte de a incerca sa executati lamele (se va afisa un mesaj in acest sens pe ecran).

6.3.5.17 Stergerea unui caz

Pentru a sterge un caz, selectati-l in listd, apoi faceti clic pe Delete case (Stergere caz).

Dacd un caz BOND din sistem din ecranul Screen setup (Configurare lame) contine numai lame
neprocesate, puteti sterge manual cazul, trecandu-lin starea ,expirat”. (Toate cazurile pentru LIS

expird automat dacd nu contin lame neprocesate.)
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‘ Nu puteti sterge manual un caz dacd acesta contine orice in curs de procesare sau procesate.

Stergerea unui caz sterge si toate lamele neprocesate create pentru acel caz.

Puteti recupera detaliile cazurilor sterse, dar nu si lamele acestora.

6.3.6  Copierea unui caz

Copierea cazurilor ofera o modalitate convenabild de a configura un caz nou pentru un pacient. Puteti modifica
detaliile pentru cazul nou, daca doriti, sau puteti pdstra aceleasi informatii. Este creat automat un numar de caz nou si
trebuie sd introduceti un ID de caz nou.

‘ Un caz nu poate fi copiat in cazul in care contine o lama care se refera la un protocol sters.

Lamele copiate sunt pregatite pentru tiparirea etichetelor si procesare pe ecranul Slide setup (Configurare lame).
Stergeti lamele nedorite facand clic dreapta pe acestea si selectand Delete slide (Stergere lama).

Pentru a copia un caz:

1 Selectati cazul pe care doriti sa il copiati din lista de cazuri din partea stanga a ecranului Slide setup
(Configurare lame).

2 Faceticlic pe Copy case (Copiere caz); software-ul afiseaza dialogul Copy case (Copiere caz).
3 Introduceti un ID de caz nou si editati detaliile cazului, dupa cum este necesar.
4 Selectati Unprocessed slides (Lame neprocesate) sau All slides (Toate lamele), dupd cum este necesar.
« Unprocessed slides (Lame neprocesate) - pentru a copia numai lamele neprocesate din cazul original.

« Allslides (Toate lamele) - pentru a copia toate lamele (neprocesate, in curs de procesare si procesate)
din cazul original. Sistemul marcheaza toate lamele din cazul nou ca neprocesate.

5 Faceticlic pe OK.

Sistemul creeaza cazul nou si copiaza lamele, inclusiv orice comentarii, in functie de optiunea selectata. Toate
lamele copiate (inclusiv LIS) se comportd in aceeasi maniera ca lamele create in dialogul Add Slide (Addugare
lama) (consultati 6.5.1 Descrierea campurilor de lame si a controalelor).
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6.3.7  Optiune de caz zilnica

Sistemul BOND poate fi configurat astfel incat sad creeze automat un caz nou la fiecare 24 de ore, permitand ca toate
lamele pentru fiecare zi sa fie create in acelasi caz. Acest lucru poate economisi timp pentru procesarea de catre
laboratoare a numerelor mici de lame, deoarece numele pacientilor si ID-urile de caz nu sunt introduse. Fiecare caz
Zilnic are urmatoarele proprietati:

* |D-ul cazului este setat la data noua corespunzatoare zilei.

 Volumul de distribuire si protocolul de preparare sunt aduse la setérile implicite ale sistemului configurate in
clientul de administrare. Acestea pot fi editate.

 Campurile Patient name (Numele pacientului) si Doctor (Medic) raméan goale si nu pot fi modificate.

Daca doriti, puteti crea in continuare cazuri individuale in modul obisnuit, cu optiunea de caz zilnica activata.
Consultati 10.5.2 Setarile pentru caz si lama pentru instructiuni privind setarea optiunii de caz zilnice.

6.3.8  Raport caz

Puteti genera rapoarte pentru cazuri individuale. Rapoartele includ detalii de baza ale cazului si informatii despre
toate lamele din cazuri, de exemplu, ID-urile de lame, protocoalele si reactivii utilizati pe acestea. Existd spatiu pentru
a scrie un comentariu pentru fiecare lama daca raportul este tipdrit. Consultati 9.6 Raport caz pentru o descriere
completa.

Generarea rapoartelor de caz din ecranele Slide setup (Configurare lame) si Slide history (Istoric lame). Selectati cazul
sau lama corespunzatoare, apoi faceti clic pe butonul Case report (Raport caz). Rapoartele de caz includ numai
detaliile reactivului pentru lame care au fost procesate si deblocate din modulul de procesare.
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6.4  Gestionarea medicilor

Sistemul BOND stocheaza o lista de medici care pot fi addugati optional la detaliile cazului. Selectati dintr-o listd de
medici ,preferati” din dialogurile Add case (Adaugare caz) sau Case properties (Proprietati caz) sau addugati sau
editati medici in dialogul Manage doctors (Gestionarea medicilor), accesibil din aceleasi casete de dialog referitoare
la proprietatile cazului.

Pentru fiecare medic sunt afisate urmatoarele campuri:
« Name (Nume): - numele medicului
 LISID (ID LIS): - un identificator unic furnizat de un sistem informatic de laborator (dacd este cazul)

o Pref. - starea ,Preferred” (Preferat) a medicului (numai medicii preferati sunt disponibili in lista derulantd |a
crearea cazurilor). Aceasta stare se configureaza in dialogul Edit doctor (Editare medic).

Aceste valori sunt afisate si in dialogul Edit doctor (Editare medic). De asemenea, dialogul Edit doctor (Editare medic)
include:

 |D: - un ID unic generat automat si alocat de sistemul BOND

« Comments (Comentarii): — camp editahil pentru un comentariu general sau informatii suplimentare despre
nume

Cu dialogul Edit doctors (Gestionare medici) deschis, faceti clic pe Add (Adaugare) sau pe Edit (Editare) pentru a
addauga medici noi sau pentru a edita detaliile medicilor existenti. Editarile sunt restrictionate la campul de comentarii
si modificarea statutului de ,preferat” - nu puteti modifica numele unui medic odata ce acesta a fost creat.

Puteti sterge medici din dialogul Manage doctors (Gestionare medici). Cazurile deja create cu un medic sters afiseaza
in continuare numele medicului, dar medicul nu este disponibil pentru cazuri noi. Nu puteti reutiliza numele unui
medic sters pentru un medic nou.

6.5 Lucrul culamele

Aceasta sectiune descrie crearea si gestionarea lamelor in ecranul Slide setup (Configurare lame). Sectiunea finala
descrie setarea volumului de distribuire si modul in care acesta afecteaza amplasarea tesutului pe lame.

e 6.5.1 Descrierea campurilor de lame si a controalelor
e 6.5.2 Crearea unei lame
» 6.5.3 Copierea unei lame

6.5.4 Editarea unei lame

6.5.5 Stergerea unei lame

6.5.6 Identificarea manuala a unei lame

6.5.7 Addugarea unui panou de lame

6.5.8 Volumele de distribuire si pozitia tesutului pe lame
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6.5.1  Descrierea campurilor de lame si a controalelor

in partea de sus a listei de lame existd doud butoane:
« Faceticlic pe Add slide (Adaugare lama) pentru a adduga o lama pentru cazul selectat.
« Faceticlic pe Add panel (Addugare panou) pentru a adduga un panou pentru cazul selectat.
 Consultati 6.5.7 Adaugarea unui panou de lame pentru mai multe detalii.

Lista de lame din partea dreapta a ecranului afiseaza detaliile lamelor pentru cazul selectat in partea stangd a
ecranului. Fiecare lama afiseaza ID-ul lamei si detaliile protocoalelor care urmeaza a fi executate pe lama respectiva.
Zonele de etichete din partea dreaptd a lamelor sunt codificate prin culori pentru a indica unde au fost create, dupa
cum urmeaza:

1. 00000401 Alb:
"CD10

"HC F "D '— "H30)

Lamd creata in caseta de dialog Add slide (Addugare lama)

(a se vedea 6.5.2 Crearea unei lame).
Galben:

2. 00000402
"o
Lama creatd in caseta de dialog Slide identification (Identificare lama)

FIHC F "D "— "H2{20)

(a se vedea 6.8 Creare neprevazuta a lamei si a cazului)

2. DO000AD4 Gri deschis:

"CDi0
"IHC F "D "— "H2(20}

Lame LIS

(a se vedea 11 Pachetul de integrare LIS (pe controlerul BOND))

Lamele includ, de asemenea, urmatoarele simboluri:

3. D0000405 = Semnul minus:

"CD1i0
HE F "0 "— "M2(20)

Lama de tesut negativ (consultati pasul 4 din 6.5.2 Crearea unei lame)

4. 00000406

*CDiD
HCF "D "— "H2{20)

1. 00000407
‘CoiD

THCF "D "— "H320)

6. (0000408
oD

THCF "D *— *HI20)

A
F ]

Semnul plus:

Lama de tesut pozitiv (consultati pasul 4 din 6.5.2 Crearea unei lame)

P rosu:

lama LIS cu prioritate (consultati 11.2.5 Lame prioritare)

Etichetd proba:

Eticheta lamei a fost imprimata

Faceti dublu clic pe lama pentru a deschide dialogul Slide properties (Proprietdti lame) pentru aceasta. Faceti clic
dreapta pentru a sterge lama sau pentru a tipari o eticheta pentru aceasta.
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6.5.2  Crearea unei lame

Pentru a crea lame pentru sistemul Bond™ Oracle ™ HER2 IHC, consultati Instructiunile de utilizare (IDU) furnizate
impreund cu produsul.

Pentru a crea o lama noua:
1 Faceticlic pe un caz din lista de cazuri.

2 Faceti clic pe Add slide (Addugare lama) pentru a afisa dialogul Add slide (Addugare lama).

Figurd 6-3: Dialogul Add slide (Addugare lama)

Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: . .
Tissue 3 Dispense volume:
3688 type P
Doctor: + Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue ' 150 pL
Slide 1D: P
Positive tissue
Case N°:
3 Staining mode:
Case comments: Single n Routine n
Date created: Single
6/29/2020 12:21:24 PM
Process: ' IHC I15SH
Marker: *CD5 (4CT) [ - |
Protocols
Staining: *IHC Protocol F n
Preparation: "Dewax n
HIER *HIER 20 min with ER2 [ ~ |
Enzyme: oo
Marker UPI:
Auto n
Detection System UPI:
Auto

s

Noua lama este numerotatd automat cu un Slide ID (ID lamd) unic, dar acesta nu este afisat decét dupa ce
salvati lama si faceti pe butonul Add slide (Addugare lama) din dialog.

3 Daca doriti, puteti adduga un comentariu referitor la lama.

4 Selectati tipul de tesut (Test tissue (Tesut test), Negative tissue (Tesut negativ), Positive tissue (Tesut pozitiv))
facand clic pe unul dintre butoanele radio din categoria Tissue type (Tip tesut).

Consultati sectiunea 6.2.1 Tesut de control si, pentru informatii generale referitoare la controale, consultati
14.3.2 Controale de tesut.
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5 Daca este necesar, modificati volumul de distribuire pentru lama (consultati 6.5.8 Volumele de distribuire si
pozitia tesutului pe lame).

6 Selectati modul de colorare.

a In campul Staining mode (Mod colorare), selectati Single (Simplu) (implicit) daca se va aplica o singur
colorare sau Sequential multiplex (Multiplex secventiald) sau Parallel multiplex (Multiplex paraleld) pentru
o lamad cu o colorare multiplex (consultati 7.1.1 Moduri de colorare).

b Selectati Routine (Rutind) (implicit) in al doilea cdmp (selectati Oracle doar dacd sunteti directionat spre
instructiunile pentru un sistem Bond™ Oracle™ HER2 IHC).

¢ Pentru colorarea multiplex secventiald, selectati numarul de colorari din lista derulanta Stains (Colordri).
Puteti selecta pand la sase colorari.

Filele afisate depind de modul de colorare selectat:
« Single (Simplu)— fila Single (Simplu)
« Parallel multiplex (Multiplex paraleld)— fila Parallel multiplex (Multiplex paraleld).

« Sequential multiplex (Multiplex secventiald)— o fild pentru fiecare colorare (de exemplu fila First
(Primul), fila Final).

Add slide

Edward. A Slide comments
Case ID: Tissue type: Dispense volume:
3688
Doctor: « Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue « 150 pL
Slide ID: Paositive tissue
Case N*:
3 Staining mode:
Case comments: Sequential multiplex n Routine -
Date created: First Final
6/29/2020 12:21:24 PM

Process: IHC (& ISH

Marker: n

Protocols
Preparation: -
Addsice
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7 Pefiecare fild afisata:
a Selectati procesul de colorare (IHC sau ISH).

b Selectati anticorpul primar sau sonda din lista derulanta Marker:

¢ Pentru a executa un reactiv de control IHC negativ, selectati reactivul negativ implicit *Negative sau un
reactiv negativ pe care |-ati creat (consultati 14.3.3 Controlul reactivilor negativi pentru [HC).

d Pentru a executa un reactiv de control ISH negativ, selectati *RNA Negative Control Probe (Sonda de
control negativ ARN) sau *DNA Negative Control (Control negativ ADN).

e Pentru a executa un reactiv de control ISH pozitiv, selectati *RNA Positive Control Probe (Sondd de
control pozitiv ARN) sau *DNA Positive Control (Control pozitiv ADN).

Pentru a adduga sau a elimina articole din lista verticala Marker, selectati sau
deselectati campul Preferred (Preferat) pentru reactiv din ecranul Reagent setup
(Configurare reactiv) al software-ului. Consultati 8.2.1 Addugarea sau editarea unui
reactiv pentru mai multe informatii.

f Selectati protocolul corespunzator pentru fiecare etapa de procesare.

g Atunci cand selectati un anticorp primar sau o sondd, software-ul va introduce protocoale implicite.
Verificati daca sunt configurate protocoalele corecte pentru fiecare pas si selectati un protocol nou din
lista verticala corespunzatoare, dacd este necesar. Selectati *- - - -- daca nu este necesar un protocol
pentru o anumita etapa.

h Protocoalele implicite sunt setate din Reagent setup (Configurare reactiv). Consultati 8.2.1 Addugarea
sau editarea unui reactiv.

I Pentru a adduga sau a elimina articole din listele verticale Protocol, selectati sau deselectati Preferred
(Preferat) pentru protocol, din ecranul Protocol setup (Configurare protocol). Consultati 7.2.7 Detalii
protocol pentru mai multe informatii.

j Pentru lamele ISH, puteti selecta un protocol de aplicare a sondei si un protocol de indepartare a sondei.
Sau puteti alege sa nu aveti niciun protocol de aplicare a sondei si niciun protocol de indepartare a
sondei.

k Daca nu este selectat niciun protocol de aplicare a sondei sau protocol de indepartare a sondei, asigurati-
va ca protocoalele de hibridizare si denaturare sunt, de asemenea, deselectate.

8 Pentru colorare unicd, in general trebuie sa lasati setarea implicitd Auto pentru Identificatorii unici de produs
(UPI)in partea stanga a casutei de dialog. Cu toate acestea, dacd doriti sa selectati un anumit numar de lot
pentru 0 anumita lama (de exemplu pentru validarea lot-to-lot), selectati din lista derulantd din urmatoarele
campuri:

 Marker UPI (UPI marker) — UPI al recipientului pentru reactiv pentru marker
« Detection System UPI (UPI sistem detectie) — UPI al Sistemului de detectie

Pentru lamele care urmeaza s fie procesate in aceeasi executare (pe BOND-MAX si BOND-III), fie UPI-urile
trebuie sd fie identice, fie trebuie selectat Auto.
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9 Faceti clic pe Add slide (Adaugare lamd).

Add slide (Adaugare lamd) adauga o lama cu detaliile afisate in prezent in caseta de dialog Add slide
(Addugare lamd), apoi lasa dialogul deschis. Acest lucru faciliteaza addugarea rapida a unui numar de lame
pentru cazul selectat.

10 Faceti clic pe Close (Inchidere) cand ati terminat de addugat lame pentru caz.

6.5.3  Copierea unei lame

‘ 0 lama nu poate fi copiatd dacad se refera la un protocol sters.

Pentru a copia o lamd existenta:

1 Faceti dublu clic pe lama pe care doriti sd o copiati pentru a deschide dialogul Slide properties (Proprietati
lama).

? Faceti clic pe Copy slide (Copiere lama).
Dialogul se schimbd in Add slide (Adaugare lamd), cu un buton Add slide (Addugare lama).
3 Verificati detaliile lamei si schimbati-le dupd cum este necesar.

4 Faceti clic pe Add slide (Adaugare lamd).

Noua lama, inclusiv orice comentarii, va fi addugatd in acelasi caz cu lama copiata.

6.5.4  Editarea unei lame

Pentru a edita detaliile unei lame in ecranul Slide setup (Configurare lame), faceti dublu clic pe acesta pentru a
deschide dialogul Slide properties (Proprietati lame). Modificati detaliile urméand procedura descrisa in 6.5.2 Crearea
unei lame.

@ Daca editati detaliile unei lame pentru care o etichetd a fost deja imprimatd, retipariti eticheta inainte
de a procesa lama.

6.5.5  Stergerea uneilame

Pentru a elimina o lama din lista de lame, facei clic dreapta pe aceasta in lista de lame din ecranul Slide setup
(Configurare lame), apoi selectati Delete slide (Stergere lama) din submeniu. De asemenea, puteti utiliza tasta Delete
(Stergere) pentru a sterge lama selectata.
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6.5.6 |dentificarea manuala a unei lame

Orice lama din sistemul BOND poate fi identificata in orice moment. Faceti clic pe pictograma Search (Cadutare)

Search
din bara de functii pentru a deschide dialogul Manual ID entry (Introducere ID manual).

Figura 6-4: Dialog pentru introducerea manuala a ID-ului

Manual ID eniry

Select search mode:
«  Automatic Slide Reagent package

Eriler the shde of resgent (D). (The dlide 10 s cate sendilive).
Chek Validate when comgléled.

Pentru lame cu etichete cu coduri de bare bidimensionale, de exemplu cele tiparite de BOND, scanati eticheta pentru a
deschide dialogul Slide properties (Proprietati lame) aferent lamei respective. Sau introduceti manual ID-ul numeric
din 8 cifre, inclusiv zerourile initiale si faceti clic pe Validate (Validare).

6.5.7  Adaugarea unui panou de lame

Un panou este un set predefinit de markeri cu tipuri de tesut asociate. Utilizati panouri pentru a adauga rapid o serie
de lame cu markeri care se utilizeaza frecvent impreuna — consultati 8.4 Ecran de panouri de reactivi.

Pentru a adduga un panou de lame la un caz, procedati dupa cum urmeaza, din ecranul Slide setup (Configurare
lame):

1 Faceti clic pe Add panel (Adaugare panou). Apare casuta de dialog Add slides from panel (Adaugare lame din
panou).

2 Selectati un profil din lista derulantd. Se afiseazd lamele din panou.

3 Dacd este necesar, excludeti o parte din lame debifand casetele de selectare, apoi faceti clic pe Add Slides
(Addugare lame).

BOND adauga lamele la caz.
 Pentrulame ISH, volumul de distribuire este setat automat la 150 pl.
» Pentrulamele IHC, volumul de distribuire este setat |a valoarea implicitd a cazului.

 Pentru toate lamele, protocolul de pregatire este setat la setarea implicita a cazului.

@ Panourile pot fi utilizate pentru a adduga lame cu moduri de colorare multiplex individuale sau
paralele, dar nu si pe cele cu moduri multiplex secventiale.
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6.5.8  Volumele de distribuire si pozitia tesutului pe lame

Software-ul BOND are doud setdri de volum de distribuire, setate pentru fiecare lama din dialogul Add slide (Addugare
lama) (consultati 6.5.2 Crearea unei lame).

Setarea de 100 uL poate fi utilizatd numai pentru lame IHC pe BOND-MAX Modulul de procesare - toate lamele
procesate pe BOND-III si BOND-PRIME si toate lamele ISH (in ambele tipuri de module de procesare) trebuie sa
utilizeze setarea de 150 pL. Modulul de procesare BOND-PRIME utilizeaza o metoda de distribuire diferitd fatd de cea
descrisd mai jos (consultati 7 Protocoale (in BOND Controler)).

Pe Modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX, setarea volumului de distribuire determind pozitia de distribuire a
reactivului pe lama, precum si volumul dozat:

» Pentru volumele de distribuire de 100ul, elementele Covertile sunt retrase la aproximativ jumatate din
lungimea lamelelor, iar sonda de aspirare furnizeaza anticorpi in partea superioara a elementelor Convertile
(aproximativ jumatate din lungimea lamelor).

» Pentru volumele de distribuire de 150ul, elementele Covertile acopera mare parte din lame. Din nou, reactivul
este livrat in partea superioard a elementelor Covertile, astfel incat o suprafata mai mare a lamelor sa
primeasca reactiv.

Diferenta dintre zonele lamelor care primesc reactiv inseamnd ca este important sa pozitionati corect tesutul. Pentru
volumele de distribuire de 100 pl, de obicei o singurd proba poate fi coloratd, iar aceasta trebuie amplasata pe
jumatatea inferioard a lamei (la distantd de etichetd). Pentru volumele de distribuire de 150 pl, doud probe de tesut
pot fi amplasate cu mai multa usurinta pe lame, sau daca existd doar una, aceasta trebuie pozitionata in mijlocul
lamei. Zonele lamelor utilizabile pentru diferite setari de volum de distribuire sunt afisate in Figura 6-5. Lamele Leica
BOND Plus si Leica BOND Apex sunt marcate pentru a indica zonele in care trebuie sa amplasati tesutul.

Figura 6-5: Zonele lamelor utilizabile pentru diferite setari de volum de distribuire

100 pL 150 pL

Zona
utilizabila

 Zonele hasurate indica unde poate fi amplasat tesutul pe lamele cu volume de distribuire diferite.

« Punctele de marcare a pozitiei indicate se afld pe lamele Leica BOND Plus si Leica BOND Apex (consultati
2.6.1 Slides (Lame)).

Modulele de procesare BOND-III si BOND-PRIME distribuie 150 pl in mod implicit — daca sunt incarcate lame cu
volume de distribuire de 100 pl, atunci nu puteti incepe procesarea.
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Pentru lamele IHC de pe BOND-MAX si BOND-III, volumele de anticorpi distribuite sunt conform indicatiilor din caseta
de dialog Add slide (Addugare lam&) - 100 pL sau 150 L. Pentru lamele ISH (pentru ambele tipuri de module de
procesare) se aplica setarea de 150 pl, iar modulele de procesare utilizeaza elementele Covertile si pozitiile sondei
pentru 150 pl. Cu toate acestea, BOND sistemul distribuie mai mult de 150pl de sonda:

 pentru sondele ARN, BOND distribuie 220 plin doi pasi = 150 ul si 70 yl;
« pentru sondele ADN, BOND distribuie 240 pl in doi pasi = 150 pl si 90 pl.

Spalarea si alti pasi aplica volume diferite, in functie de protocol.

Valorile implicite ale volumului de distribuire

Pentru IHC pe BOND-MAX, volumul de distribuire (150 pl sau 100ul) poate fi setat pentru fiecare lama individuald, insa
software-ul BOND va permite totusi sa configurati doud niveluri de valori implicite. Poate fi setatd o valoare implicita
la nivel de sistem (consultati 10.5.2 Setdrile pentru caz si lama). Aceasta poate fi suprascrisa pentru cazuri
individuale cu valori implicite pentru caz, setate in dialogul Add case (Addugare caz) (consultati 6.3.3 Adaugarea unui
caz). In fine, volumul de distribuire poate fi setat pentru lame individuale in dialogul Add slide (Addugare lama)
(consultati 6.5.2 Crearea unei lame).

Lamele trebuie sd aibd acelasi volum de distribuire pentru a fi procesate impreund in aceeasi sesiune de executare
(consultati 6.9 Compatibilitatea lamei).

6.6  Etichetarea lamei

Toate lamele cu colorare in sistemul BOND trebuie etichetate pentru a fi identificate in software, astfel incat sa fie
executate protocoalele corecte, corespunzatoare acestora. Etichetele lamelor create in sistemul BOND au toate un ID
de etichetd (sub forma de cod de bare 2D) care este utilizat pentru identificarea automata a lamelor de pe modulele
de procesare. Etichetele create intr-un LIS (cu ID-uri sub formd de cod de bare 2D) pot fi, de asemenea, identificate
automat. Totusi, informatiile suplimentare, lizibile de om trebuie sd fie intotdeauna incluse pe etichetele lamelor,
astfel incat lamele sa poata fi identificate dacd ID-urile etichetelor nu pot fi identificate automat, dacd, de exemplu, se
murddresc (consultati 10.3 Etichete).

Etichetele trebuie aplicate pe lame inainte ca acestea sd fie incdrcate in instrument. Aveti grijd ca etichetele sa fie
atasate corect pentru ca dispozitivul de vizualizare ID sa poatd scana eficient (pentru codurile de bare 2D) ID-urile
etichetelor.

Trebuie sa utilizati etichete pentru lame furnizate de Leica Biosystems pentru utilizarea cu dispozitivul de etichetare a
lamelor BOND.

e 6.6.1 Tipdrirea etichetelor si aplicarea pe lame

e 0.6.2 ID-uri de lame si ID-uri de etichete

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 158



Capitolul 6 Configurare lame (pe BOND Controler)

6.6.1  Tiparirea etichetelor si aplicarea pe lame

1 Pentru a tipdri o etichetd pentru o singurd lama, faceti clic dreapta pe lamd, apoi selectati Print label (Tiparire
etichetd). In acest caz, nu se afiseaza dialogul Print slide labels (Tiparire etichete lame). Intr-un sistem BOND-
ADVANCE care include anumite tipuri de capsule, pentru tiparirea etichetelor va fi utilizat dispozitivul implicit
de etichetare a lamelor. In caz contrar, se va utiliza primul dispozitiv de etichetare a lamelor din list4
(consultati 10.6.3 Dispozitive de etichetare a lamelor).

2 Dupa ce toate lamele au fost setate, faceti clic pe Print labels (Tiparire etichete) din ecranul Slide setup
(Configurare lame).

3 Selectati dacd doriti s& tipdriti etichetele pentru lame pentru:

 Toate etichetele lamei care nu au fost tipdrite inca — lamele aferente tuturor cazurilor pentru care
etichetele nu au fost tipdrite.

 Toate etichetele lamei care nu au fost tipdrite inca pentru cazul curent — lamele aferente cazului curent
pentru care etichetele nu au fost tipdrite.

» (Cazul curent - toate lamele pentru cazul selectat curent, inclusiv cele tiparite anterior.

Etichetele pentru lame sunt tipdrite in ordinea in care au fost create cazurile si, pentru fiecare caz, in ordinea in
care au fost create lamele.

4 Selectati dispozitivul de etichetare a lamelor pe care doriti sa il utilizati.
(Setati eticheta implicitd in ecranul Hardware al clientului administrativ — consultati 10.6.2 Capsule.)

5 Faceti clic pe Print (Tipdrire). E

Atunci cand tiparirea etichetei lamei este in curs, apare o pictograma intermitenta in
partea stanga jos a ecranului Slide setup (Configurare lame).

6 Asigurati-vd cd zona inghetatd a lamei, unde va fi aplicatd eticheta, este complet curata si uscata.

7 Aplicati eticheta cu ID-ul lamei aliniat paralel cu capatul lamei. Eticheta trebuie s fie indreptata in sus (pe
aceeasi parte a lamei ca si tesutul).

« Aliniati corespunzator eticheta, deoarece modulul de procesare nu scana corect etichetele aliniate
incorect.

« Aplicati o presiune ferma pe intreaga zona a Etichetelor imprimantei BOND pentru a asigura atasarea.

» Eticheta imprimantei trebuie sa fie atasatd complet la suprafatd. Nu trebuie sa existe proeminenta pe
eticheta imprimantei peste marginea lamei.

 Dacd eticheta este scufundata in lichid, lasati-o sa se usuce inainte de depozitare.

Figura 6-6: Asezati eticheta intre marginile lamei

Fﬁ‘ﬂ revee: | Corect: Incorect: Incorect:
b
ek Eticheta este Eticheta Eticheta este
dreaptd si nu depdseste : cutata.
/ depdseste marginile lamei. X
marginile lamei.
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marginile lamei. O suprafata adeziva expusd poate cauza lipirea etichetei lamei (si a lamei) pe
elementul Covertile sau alt echipament si deteriorarea lamei.

@ Atunci cand panglica imprimantei BOND si rola cu etichete sunt inlocuite, inlocuiti panglica de
cerneald cu acelasi numar de produs. Instructiunile pentru inlocuirea rolelor cu etichete si a panglicii

de cerneald sunt incluse in cutie.

@ Pentru etichetele de imprimare care sunt supuse scufundarii prelungite in reactiv sau fac obiectul
unei proceduri agresive, luati in considerare urmdtoarele:

« Aplicati eticheta pentru lamd dupa efectuarea tratamentului.

c ATENTIE: Pozitionati toate partile etichetei astfel incat aceasta sa nu depdseasca niciuna dintre

« Aplicati un identificator secundar pe suprafata lamei
» Evitati sau limitati scufundarea panglicii imprimantei si etichetelor BOND

» Aplicati o suprapunere de protectie

@ Rolele de cerneald utilizate vor avea imagini inverse ale informatiilor imprimate. Daca informatiile
contin informatii de identificare personalg, rolele de cerneala utilizate trebuie eliminate in

conformitate cu procedurile de laborator si/sau reglementarile locale privind confidentialitatea.

@ Durabilitatea adezivului si a cernelii sunt supuse conditiilor de testare ale clientilor. Utilizarea
panglicii imprimantei si a etichetelor Sistem BOND trebuie verificata de laborator pentru procedurile
si conditiile acestora.

Deparafinarea si recuperarea externa a epitropilor

Daca deparafinarea si recuperarea epitropilor urmeaza sa fie efectuata in afara sistemului BOND, se recomanda
realizarea acestora dupad etichetarea lamelor. Astfel, preveniti uscarea lamelor in timp ce introduceti detaliile lamelor
si configurati sistemul BOND pentru a executa protocolul(ele) necesar(e) si, de asemenea, evitati dificultatile de
etichetare a lamelor umede, dupd acesti pasi.

@ Daca utilizati xilen pentru deparafinarea instrumentului, evitati sd atingeti eticheta, pentru a preveni
murddrirea acesteia.

Scufundarea prelungitd sau expunerea la derivati de benzen, D-limonene si hidrocarburi alifatice,
acetond, apd si reactivi aposi poate reduce eficienta adezivului etichetei cu ID-ul lamei si poate duce
la pierderea integritatii imprimdrii. Recomanddm ca etichetele sa nu fie scufundate in apa pentru o
perioada indelungata. Consultati informatii specifice despre produs pe site-ul web LBS.
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ATENTIE: Pentru deparafinare pe modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX utilizati numai
solutie de deparafinare BOND.
Utilizati numai BOND-PRIME solutie de deparafinare pe instrumentele BOND-PRIME Dewax Solution.

Nu utilizati xilen, substituenti de xilen si alti reactivi care pot degrada componentele sistemuluisi pot
cauza scurgeri de lichid.

6.6.2  ID-uri de lame si ID-uri de etichete

Sistemul BOND genereaza un ,ID de lama" unic, de fiecare datd cand este creatd o laméd noud. De asemenea, sistemul
BOND creeazd un,ID de etichetd” unic, de fiecare data cand este tipdrita o etichetd pentru lama. ID-ul etichetei este un
cod de bare 2D.

‘ ‘ Pentru lame LIS, ID-ul lamei poate fi definit de LIS si poate fi orice valoare numerica (cu 8 cifre sau
mai putin).

Identificarea lamei

‘ ‘ Aceasta sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

Atunci cand etichetele sunt plasate pe lame, sistemul poate identifica lamele in fiecare pozitie din ansamblurile de
colorare a lamelor (consultati 5.1.5.1 Identificarea automata a lamei).

Lamele fard ID-uri de lame sau cu ID-uri de lame nerecunoscute trebuie sa fie identificate manual in sistem (consultati
5.1.5.2 |dentificarea manuald a lamelor la bord) sau o etichetd trebuie tiparita si plasata pe lama, dupa care lama
trebuie scanatd din nou.

Configurati informatiile care vor fi afisate pe etichetele lamelor din ecranul Label configuration (Configurare etichetd)
al clientului administrativ (consultati 10.3 Etichete ).
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6.7 Raport rezumat configurare lame

Rezumatul configurarii lamelor enumera toate lamele (pentru toate cazurile), configurate in prezent pe ecranul Slide
setup (Configurare lame). Lamele sunt grupate dupd caz, incluzand detalii precum markerul si volumul de distribuire.
in partea de jos a raportului se afld o lista cu toti reactivii si sistemele de reactivi care corespund lamelor din raport,
cu numarul de teste pentru fiecare. Exista liste separate pentru fiecare modul de procesare BOND.

@ Trebuie sd aveti cel putin un modul de procesare BOND-PRIME in functiune pentru a vedea detaliile
aferente in raport.

Raportul este un ajutor valoros in pregatirea executdrii. Va ajuta sd va asigurati cd lamele asezate pe fiecare tava sunt
compatibile (consultati 6.9 Compatibilitatea lamei) si afiseaza reactivii si sistemele de reactivi care trebuie incarcate.

Pentru a genera un raport de configurare a lamelor, faceti clic pe Slide setup summary (Rezumat configurare lame).

Pentru fiecare lama, raportul prezintd urmatoarele informatii.

ID lama Sistemul BOND aloca un identificator unic fiecarei lame
Marker (Marker) Markerii
Staining protocol Protocolul de colorare

(Protocol de colorare)

Pregatire Protocolul de pregdtire (dacd exista)

HIER Protocolul HIER (daca existd)

Enzima Protocolul de recuperare a enzimelor (dacd existd)

Dispense volume Volumul de reactiv care trebuie distribuit (consultati 6.5.8 Volumele de distribuire si

(Volum de distribuire) ~ pozitia tesutului pe lame)

Tissue type (Tip tesut) ~ Tesut de test, tesut de control pozitiv sau tesut de control negativ

Pentru lamele cu colorare multiplex secventiald, sunt afisate pana la doud randuri in coloanele Marker, Protocoale,
Volum de distribuire si Tip tesut, grupate dupa ID-ul lamei.

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.
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6.8  Creare neprevazuta a lamei si a cazului

‘ Aceastd sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

in mod implicit, sistemul BOND este configurat astfel incat noile cazuri si lame s& poaté fi create dupd incércarea unei
tavi pentru lame intr-un modul de procesare si dupa ce lamele au fost scanate.

Prima sectiune de mai jos oferd instructiuni pentru aceasta creare ,neprevazutd” de cazuri silame. A doua sectiune
descrie setdrile optiunilor pentru fluxurile de lucru alternative.

» 6.8.1 Crearea unor cazuri si/sau lame noi dupa scanare

 6.8.2 Optiuni de identificare a lamelor la bord

6.8.1  Crearea unor cazuri si/sau lame noi dupa scanare

Urmati procedura de mai jos pentru a adduga caz si informatii despre lame dupa incarcarea si scanarea lamelor
(procedura este similara cu procedura cu ID-ul asistat descrisa in 5.1.5.2 Identificarea manuala a lamelor la bord, dar
acum include crearea de cazuri si lame noi).

1 Incércati lamele in modulul de procesare in modul obisnuit.

Nu este nevoie sa creati cazuri sau lame in software-ul BOND sau sa tipariti etichete — pot fi utilizate etichete
scrise de mana sau terte.

Sistemul nu va recunoaste lamele astfel incat sa afiseze imagini ale etichetelor.

Figurd 6-7: Slide not automatically identified (Lama nu este identificatd automat)

20

Daca imaginile etichetei nu sunt afisate in mod constant pentru un anumit modul de
procesare, este posibil ca sistemul sa fi fost configurat sd nu inregistreze imagini ale
etichetelor lamelor. Contactati serviciul de asistenta pentru clienti pentru reconfigurarea
acestei setdri pentru modulul de procesare.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 163



Capitolul 6 Configurare lame (pe BOND Controler)

2 Pentru a lansa dialogul Slide identification (Identificare lama), efectuati una dintre urmatoarele actiuni:
a Faceti dublu clic pe imaginea lamei.
b Faceti clic dreapta pe imagine si alegeti optiunea Select manually (Selectare manuald) din submeniu.

Apare cadsuta de dialog Slide identification (Identificare lama), cu butoanele New case (Caz nou) si New slide
(Lamad noud) disponibile (articolele 1 si 2 din Figurd 6-8).

Figurd 6-8: Dialogul de identificare a lamelor cu afisarea starii lamei
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@ in unele laboratoare, butonul New case (Caz nou) sau ambele butoane New case (Caz nou) si
New slide (Lama noud) pot fi dezactivate — consultati 6.8.2 Optiuni de identificare a lamelor la
bord.

Lama activa este evidentiatd in tava pentru lame (articolul 3).

Dialogul include o imagine marita a etichetei (articolul 4) pentru a ajuta la identificarea lamelor. Tineti cursorul
peste lama in fereastra din dreapta pentru a vizualiza 0 imagine si mai mare a etichetei.

Fereastra din partea stanga prezinta toate cazurile cu lamele curente. In setarile implicite, sunt afisate numai
cazurile cu lame pentru care au fost tipdrite etichetele (puteti modifica aceasta optiune pentru a include
cazurile cu lame pentru care etichetele nu au fost tiparite; consultati 6.8.2.2 Etichete lame externe).
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Fereastra centrala afiseaza lamele configurate pentru cazul selectat in fereastra din partea stangd, unde
lamele nu au fost corelate incd cu toate lamele scanate in modulul de procesare. Din nou, in setarile implicite,
se vor afisa numai lamele pentru care s-au tiparit etichete, dar acest lucru poate fi modificat pentru a afisa
toate lamele configurate pentru caz.

@ Asigurati-va ca selectati imaginea corecta de etichetd, deoarece lamele ar putea fi afectate
dacad alegeti incorect.

3 Pentru a crea un caz nou, faceti clic pe New case (Caz nou) (articolul 1).
Creati un caz nou pentru lama selectata in modul obisnuit (consultati 6.3.3 Addugarea unui caz).

4 Dupa ce faceti clic pe OK in Add case (Addugare caz) , selectati cazul nou din lista de cazuri din dialogul Slide
identification (Identificare lamd).

5 Pentrua crea o lama noud pentru cazul pe care tocmai I-ati creat, faceti clic pe New slide (Lama noua)
(articolul 2).

Aceasta deschide dialogul Add slide (Addugare lama).

6 Creati 0 lama noud in software pentru lama fizica selectatd in panoul din dreapta, in modul obisnuit (consultati
6.5.2 Crearea unei lame).

Dupa addugare, noua lama este afisata in fereastra centrald a dialogului (cazul nou ramanand selectat in lista
de cazuri din stanga).

7 Asigurati-va cd imaginea corectd a etichetei este in continuare selectata in fereastra din dreapta, faceti clic pe
Insert (Introducere) pentru a o asocia cu noua lama din fereastra centrald.

Lama este eliminata din fereastra centrald si imaginea etichetei din fereastra din dreapta este inlocuita pentru
a afisa informatiile din sistem pentru lamd, asa cum au fost acestea introduse pentru noua lama pe care
tocmai ati creat-o.

In cazul unei asocieri incorecte a lamelor, puteti anula acest pas selectand lama in fereastra din dreapta si
facand clic pe Remove (Eliminare).

8 Lama poate fi acum procesata in modul obisnuit.

Repetati procedura de creare a unor cazuri si lame noi pentru lamele ramase in tava pentru lame.
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6.8.2  Optiuni de identificare a lamelor la bord

Setdrile din clientul administrativ pot permite sau aplica fluxuri de lucru diferite de identificare a lamelor, prin
activarea sau dezactivarea selectiva a optiunilor din dialogul Slide identification (Identificare lama).

6.8.2.1 Restrictionare sau dezactivare creare neprevazuta a cazului si a lamei

in mod implicit, sistemul BOND v& permite sd incdrcati lame care nu au fost create in software-ul BOND (sau
importate dintr-un LIS) si sd creati cazurile si lamele in software dupa ce lamele au fost scanate, utilizand dialogul
Slide identification (Identificare lamd). Optional, puteti seta sistemul sa nu permitd crearea de cazuri noi in acest mod
(dar totusi sa permita crearea unor lame noi pentru cazurile existente) sau sa interzica complet crearea lamelor (si
cazurilor) dupd incarcarea lamelor. In functie de setarea dvs., butoanele New case (Caz nou) sau New case (Caz nou)
si New slide (Lama noud) din dialogul Slide identification (Identificare lama) sunt dezactivate (consultati Figura 6-8).

Optiunile pentru Restrictionare sau dezactivare creare neprevazutd a cazului si a lamei de pe ecranul Settings (Setdri)
al clientului administrativ (consultati 10.5.2 Setdrile pentru caz si lama).

6.8.2.2 Etichete lame externe

Puteti seta sistemul BOND astfel incat acesta sa solicite sau nu ca toate lamele sa fie tipdrite de BOND inainte de a
putea fi procesate. Exista setdri separate pentru lame LIS silame non-LIS.

Pentru lame non-LIS, setarea implicitd necesita imprimare de catre sistemul BOND. Aceasta inseamna cad lamele
fizice fard etichete tipdrite de catre sistemul BOND nu sunt asociate automat cu lamele create pentru acestea in
software (chiar daca ID-urile sunt identice). Mai mult, nu puteti asocia manual lamele utilizand dialogul Slide
identification (Identificare lamd), pentru cd numai lamele care au fost tipdrite de catre sistemul BOND sunt afisate in
zona respectiva. In consecintd, laboratoarele fara integrare LIS BOND care scriu manual etichete sau le tiparesc pe
echipamentele terte trebuie sd dezactiveze aceasta optiune. Astfel, toate lamele create in cadrul sistemului sunt
disponibile pentru asocierea cu lamele incdrcate in modulul de procesare, indiferent daca sistemul BOND a imprimat
etichetele sau nu.

Pentru a activa procesarea lamelor fard etichete tiparite de catre sistemul BOND, deselectati Force printing in BOND
(Imprimare fortata in BOND) pe ecranul Settings (Setari) al clientului administrativ (consultati 10.5.2 Setdrile pentru
caz silamd). (Nu este necesar sa deselectati Force printing in BOND (Imprimare fortata in BOND) doar pentru a
permite crearea neprevazutd a cazurilor si a lamelor — consultati 6.8.2.1 Restrictionare sau dezactivare creare
neprevazuta a cazului sia lamei.)

@ Lamele create inainte de deselectarea optiunii Force printing in BOND (Imprimare fortata in BOND)
nu vor fi disponibile pentru procesare decat dupa ce sunt tipdrite etichetele, desi lamele create dupa

deselectarea acestei optiuni nu vor trebui sd aibd etichete tiparite.

Pentru lame LIS, setarea implicita nu necesita imprimare de catre sistemul BOND. Aceasta inseamna ca lamele cu
etichete imprimate de LIS pot fi corelate automat cu lamele din software-ul BOND (importate din LIS). Sau, dacd nu se
poate face o corelare automatd (dacd, de ex., 0 etichetd de lama se murdareste), puteti asocia manual lamele
utilizand dialogul Slide identification (Identificare lama). Cu toate acestea, daca fluxul dvs. de lucru are lame create
intr-un LIS, dar doriti sa aplicati etichetele tipdrite de sistemul BOND, activati optiunea (selectati Force LIS printing in
BOND (Imprimare LIS fortatd in BOND) pe ecranul LIS al clientului administrativ - consultati 10.2 LIS).
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6.9 Compatibilitatea lamei

‘ Aceastd sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME.

Pentru ca pasii din fiecare executare sd fie sincronizati intr-un mod care asigurd rezultate optime pentru toate lamele
de pe tava, lamele sunt verificate pentru compatibilitate de catre software-ul BOND atunci cand se incarca tavile
pentru lame. Lamele incompatibile sunt afisate pe ecranul System status (Stare sistem). Trebuie sd indepartati sau sa
inlocuiti lamele incompatibile inainte de a incepe executarea (consultati 5.1.4.4 Remedierea unei configurari
incompatibile a lamei).

Pentru ca lamele de rutind sa fie compatibile, acestea trebuie:

* sd aibd acelasi volum de distribuire;

» sa fie toate cu colorare simpld sau toate cu colorare multiplex paralela sau toate cu colorare multiplex
secventialg;

* au acelasi UPI cand a fost selectat in mod specific in timpul procesului de Addugare lamg;

* sa utilizeze acelasi protocol de pregatire;

* s& utilizeze acelasi protocol de colorare; si

* sd utilizeze protocoalele de pretratare si/sau protocoale ISH de denaturare si hibridizare compatibile.
Regulile pentru compatibilitatea protocolului sunt furnizate in 6.9.1 Compatibilitatea protocolului.

Rapoartele de configurare a lamelor (6.7 Raport rezumat configurare lame ) ofera asistentd pentru a va asigura ca
incdrcati lame compatibile pe fiecare tava.

6.9.1  Compatibilitatea protocolului

Protocoalele de colorare si pregatire includ limitdri stricte de compatibilitate, in timp ce pentru protocoalele de
pretratare termica si enzimaticd, precum si pentru protocoalele ISH de hibridizare si denaturare, exista un anumit nivel
de flexibilitate. Compatibilitatea pentru aceste protocoale depinde de tipul modulului de procesare (BOND-III sau
BOND-MAX), numarul si durata pasilor protocolului si de starile instrumentului pe parcursul acestor pasi. Protocoalele
sunt compatibile atunci cand acesti factori sunt identici sau diferd in moduri care pot fi gestionate fard a afecta
calitatea colorarii.

Regulile de compatibilitate pentru toate tipurile de protocoale sunt enumerate mai jos.

6.9.1.1 Protocoale de colorare

Pentru fiecare lama trebuie utilizat acelasi protocol de colorare. Pentru executarile cu colorare dubla secventiald,
trebuie utilizate aceleasi doud protocoale de colorare, in aceeasi ordine.

Lamele IHC si ISH nu pot fi amestecate in executdri cu o singurd colorare, dar pot fi combinate in ruldri de colorare
multiplex secventiala.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 167



Capitolul 6 Configurare lame (pe BOND Controler)

6.9.1.2 Protocoale de pregatire
Pentru protocoalele de ,deparafinare” si de ,coacere si deparafinare”

« Trebuie utilizat acelasi protocol pentru toate lamele din tava; si

 Lamele cu un protocol de pregatire nu pot fi amestecate cu lame fara un protocol de pregatire.

6.9.1.3 Protocoale de pretratare

Lame numai cu recuperarea caldurii, numai cu recuperare enzimatica si cu recuperare de caldura si enzimatica si nici
o recuperare de epitopi pot fi executate impreund. Lamele care nu primesc pretratamentul curent sunt hidratate in
timp ce protocolul ruleaza pe celelalte lame (recuperarea indusa de caldurd precedd intotdeauna recuperarea indusa
de enzime).

in mod similar, toate combinatiile de lame cu si fara denaturare ISH si hibridizare sunt compatibile.

Sectiunile de mai jos ofera conditii pentru compatibilitatea protocoalelor de pretratare cu protocoale cu acelasi tip de
pretratament.

Pretratare termica

1 Protocoalele de pretratare termica sunt compatibile atunci cand au:
e acelasi numar de pasi; Si
« aceleasi durate de incubare pentru fiecare etapd, cu exceptia pasilor termici.

Pentru pasii simultani de tratare termicd, setarea cea mai lungd pentru pas este utilizata pentru toate
lamele. Lamelele cu durate setate mai scurte sunt tratate termic doar pentru perioada configuratad
pentru acestea, dupa care alimentarea cu energie a incalzitorului este oprita.

2 Protocoalele care utilizeaza solutii de recuperare a epitopului 1 si 2 pot fi combinate in executari.

3 Lamele care utilizeaza pretratarea termica pot fi executate in tavile cu lame care nu utilizeaza pretratarea
termicad — lamele care nu primesc pretratament sunt hidratate cu solutie de recuperare a epitopilor la
temperatura ambiantad, in timp ce celelalte lame sunt procesate.

Pretratare enzimatica

1 Protocoalele de pretratare enzimatica sunt compatibile atunci cand au:
e acelasi numar de pasi; Si
» aceleasi perioade de incubare pentru fiecare pas.

2 Pot fi aplicate pana la 2 tipuri de enzime intr-o executare.

3 Lamele care utilizeaza pretratarea enzimatica pot fi executate in tavile cu lame care nu utilizeaza pretratarea
enzimatica - lamele care nu primesc pretratament sunt hidratate la temperatura ambianta, in timp ce celelalte
lame sunt procesate.
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6.9.1.4 Denaturarea ISH

Protocoalele de denaturare sunt compatibile atunci cand au aceleasi durate de incubare. Temperaturile de incubare
pot diferi.

6.9.1.5 HibridizarelSH

Protocoalele de hibridizare sunt compatibile atunci cand au aceleasi durate de incubare. Temperaturile de incubare
pot diferi.
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Protocoale (in BOND Controler)

In software-ul BOND, protocoalele sunt seria de pasi efectuati pentru a colora probele de tesut.

Sistemul dvs. BOND este furnizat impreund cu un set de protocoale Leica Biosystems care nu pot fi editate sau
sterse. Aceste protocoale predefinite au fost validate de Leica Biosystems. Totusi, puteti crea protocoale
personalizate copiind si editand protocoale existente prestabilite.

AVERTISMENT: Toate protocoalele personalizate trebuie validate in conformitate cu procedurile si
cerintele laboratorului local. Capacitatea de a crea si a salva un protocol nu indicd adecvarea pentru
sarcina vizata.

Acest capitol are urmatoarele sectiuni:

e 7.1 Tipuri de protocoale

7.2 Ecranul Protocol Setup (Configurare protocol)

7.3 Crearea noilor protocoale

7.4 Editarea protocoalelor pentru utilizator

7.5 Rapoarte protocol

7.6 Protocoale predefinite
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/.1 Tipuri de protocoale

Toate protocoalele din sistemul BOND au un ,tip” adecvat functiilor specifice care le sunt atribuite. De exemplu,
protocoalele HIER de precolorare sunt un tip, protocoale de colorare multiplex secventiala IHC reprezintd un alt tip.

» Tipul unui protocol nu poate fi modificat.

« Pentru a crea un nou protocol, trebuie sa copiati un protocol existent de tipul dorit. Apoi, puteti edita pasii
protocolului dupa cum este necesar.

fn mod obisnuit, in orice executare de procesare, se efectueaza o serie de protocoale de diferite tipuri pentru
pregatirea lamelor, aplicarea markerilor si aplicarea de cromogen. Aceste secvente si protocoalele pe care le
utilizeazd necesita de obicei modificarea pentru coloranti multiplex.

e 7.1.1 Moduri de colorare

» 7.1.2 Secvente protocol

7.1.1 Moduri de colorare

Sistemul BOND are trei moduri de colorare:
« Single (Simplu) — aplicarea unui singur marker si cromozom pe o singurd lama.

« Parallel multiplex (Multiplex paraleld) — reprezintd aplicarea a doi markeri si cromogeni diferiti pe o singura
lamad. Markerii sunt amestecati intr-un ,cocktail” si aplicati cu un singur protocol de colorare.

« Sequential multiplex (Secvential multiplex) — reprezintd aplicarea a doi markeri si cromogeni diferiti pe o
singurd lama. Markerii sunt aplicati unul dupa celalalt in protocoale de colorare separate.

Fiecare protocol de colorare are 0 ,metoda de colorare” pentru a indica rolul sau in ceea ce priveste colorarea
multiplex sau simpla.

Colorarea simpla include o singura metoda de colorare ,Single” (Simplu).
Colorarea mutliplex paraleld are o singurd metoda de colorare ,Parallel multiplex” (Multiplex paraleld).

Toate protocoalele de colorare multiplex secventiald predefinite au metoda de colorare ,Single” (Simplu), iar aceasta
nu poate fi modificatd. Cu toate acestea, aveti optiunea de a copia aceste protocoale predefinite si de a modifica
metoda de colorare pentru a corespunde cerintelor acestora.

Colorarea secventiald multiplex include urmatoarele metode de colorare:
« First (Primul) - este utilizat pentru primul protocol al unei colorari secventiale multiplex
« Final - utilizat ca ultimul protocol al unei colorari multiplex secventiale

De exemplu, un protocol creat de utilizator poate fi configurat pentru utilizare ca un singur protocol sau poate fi
configurat si pentru utilizare ca protocol preliminar si/sau un Protocol final. Asigurati-va ca revizuiti intregul protocol
pentru a vd asigura ca toti pasii sunt adecvati pentru toate metodele de colorare (de exemplu, un protocol cu o
singurd colorare include o contracoloratie, care nu este necesara pentru protocoalele preliminare).
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Tipurile de protocol si metodele de colorare sunt afisate in tabelul de mai jos:

Colorare Colorare IHC—Colorare  Single (Simplu) Protocol pentru detectarea unui singur
simpla anticorp pentru o singura colorare
Colorare IHC—Colorare  Single (Simplu) Protocol pentru detectarea unui singur
multiplex secventiald anticorp pentru o singura colorare

Preliminary Protocol pentru detectarea primului
(Preliminar) anticorp din colorarea multiplex
secventiald
Final Protocol pentru detectarea ultimului
anticorp din colorarea multiplex
secventiald
Colorare IHC Parallel multiplex Protocol pentru detectarea anticorpilor
(Multiplex paraleld) cocktail din colorarea multiplex paralela
Colorarea Parallel
multiplex (Multiplex
paraleld)
Detectare ISH - Unica Single (Simplu) Protocol pentru detectarea unei singure
sonde pentru o singurd colorare
Detectarea ISH - Single (Simplu) Protocol pentru detectarea unei singure
Colorare multiplex sonde pentru o singura colorare
secventiald . o
’ Preliminary Protocol pentru detectarea ultimei sonde
(Preliminar) din colorarea multiplex secventiala
Final Protocol pentru detectarea ultimei sonde
din colorarea multiplex secventiala
ISH Detection Parallel multiplex Protocol pentru detectarea sondelor de
(Detectare ISH) (Multiplex paraleld) cocktail in colorarea multiplex paralela (in
prezent nu existd protocoale in aceasta
Colorarea Parallel categorie)
multiplex (Multiplex
paraleld)
Prestaining Pregatire Nu este cazul Deparafinarea sau coacerea lamei (pentru

(Precolorare)

Pretratare termica
Pretratare enzimatica
Denaturarea ISH

HibridizarelSH

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
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/.12 Secvente protocol

De obicei, pentru fiecare lamd este aplicata o secventd de protocoale de diferite tipuri. Aceasta este o selectie de
protocoale de pregatire, recuperare epitop, denaturare, hibridizare si de colorare, dupa caz, pentru tesut, marker i
proceduri generale de laborator. Aceste secvente pot fi setate pentru fiecare lama individual la crearea lamelor
(consultati 6.5.2 Crearea unei lame); cu toate acestea software-ul BOND va permite sa setati protocoale implicite
pentru a accelera credrii lamelor atunci cand nu sunt necesare protocoale specializate:

« un protocol de preparare implicit (de ex., *Dewax (Deparafinare)) este setat pentru intregul sistem BOND in
clientul administrativ (consultati 10.5.2 Setdrile pentru caz si lama);

« valorile implicite pentru toate celelalte tipuri de protocol sunt setate pentru fiecare marker, din ecranul
Reagent Setup (Configurare reactiv) (consultati 8.2.1 Addugarea sau editarea unui reactiv).

Setati protocoale implicite adecvate, astfel incat sa reduceti la minim timpul necesar pentru pregatirea lamelor
individuale. Daca este necesar, puteti modifica protocoalele pentru lame individuale, la crearea lamelor.

Ordinea de executare a protocoalelor dintr-o secventa este setatd automat de cdtre software-ul BOND si este
prezentatd in tabelul de maijos. Distribuirea si indepdartarea sondelor nu sunt incluse in niciun protocol - acest lucru
se intampla si automat.

Pregatire Ambele  Indepéartarea optionald a parafinei la bord in
vederea pregatirii pentru biochimie.

2 HIER Ambele  Pentru majoritatea lamelor se efectueaza un
(recuperare epitop indusa de caldura) protocol HIER sau EIER — ocazional, ambele sau
niciunul.
3 EIER Ambele
(recuperare epitop indusa de enzime)
4 Aplicarea sondei ISH Neselectat de utilizator, BOND include automat

protocolul corespunzator aici.
5 Denaturation (Denaturare) ISH Protocolul de denaturare pentru sondele ADN.

Sondele de ADN trebuie sa utilizeze intotdeauna

denaturarea.

6 Hybridization (Hibridizare) ISH Protocol de hibridizare necesar pentru ISH sau
niciunul.

7 indepartarea sondei ISH Neselectat de utilizator, BOND include automat

protocolul corespunzator aici.

8 Colorare Ambele  Protocol necesar pentru aplicarea cromogenului i
reactivilor asociati. IHC primare sunt distribuite in
acest protocol.
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Protocoalele selectate pentru secventele de protocol pot fi predefinite sau puteti crea protocoale personalizate si
selecta acestea (consultati Capitolul 7.3: Crearea noilor protocoale).

7.1.2.1  Protocoale si secvente de protocoale pentru colorarea multiplex
secventiala

Colordrile multiplex secventiale ruleaza in mod esential doua secvente de protocol pentru colorare multiplex, una
dupé alta. Acestea pot fi orice combinatie de protocoale IHC si/sau protocoale ISH. In general, dar nu in toate
cazurile, primul marker utilizeaza Sistemul BOND Polymer Refine Detection, cu cromogen DAB, iar al doilea marker
utilizeaza Sistemul BOND Polymer Regine Red Detection, cu un cromogen Fast Red.

Adesea, unele protocoale din secventa care aplicd al doilea marker pot fi omise sau, daca sunt incluse, trebuie
modificate. Pasii din protocoalele de colorare pentru primul si al doilea marker trebuie, de asemenea, sa fie modificati
(protocoalele necesitd anumite modificari pentru configurarea metodei adecvate de colorare — consultati

7.1.1 Moduri de colorare). Mai jos sunt prezentate cateva sugestii de modificare a protocolului si a secventei de
protocol pentru colorarea secventiald de tip multiplex. In toate cazurile trebuie s& efectuati propriile teste pentru a
verifica rezultatele.

« Protocoalele de pregatire (de exemplu, Deparafinare) pot fi executate numai in secventa pentru primul marker
- software-ul nu permite selectarea unui protocol de pregatire pentru a doua secventd a protocolului de
colorare.

» Recuperarea epitopului poate fi necesara o singura data inainte de aplicarea primului marker. Dacd este
necesara recuperarea suplimentard pentru al doilea marker, este posibil sa fie adecvata o durata mai scurta
sau 0 temperaturd mai mica.

« Incazul unei colordri multiplex cu doud sonde, denaturarea este adesea necesard numai o singuré dats,
inainte de aplicarea primului marker. Daca este necesara denaturarea suplimentara pentru al doilea marker,
acesta necesitd de obicei o duratd mai scurta.

« Pentru protocoalele de colorare, se obtin in general rezultate mai bune daca segmentul de contracolorare (de
ex., hematoxilind) este eliminat de la sfarsitul primului protocol. Acesta va fi pastrat pentru al doilea protocol.
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7.2 Ecranul Protocol Setup (Configurare protocol)

Protocol setup

Pentru a lucra cu protocoale, faceti clic pe Protocol setup (Configurare protocol) kS in bara de functii.

Figurd 7-1: Ecranul Protocol setup (Configurare protocol)

D) Protocol setup
sl *IHC Protacol F IHC staining BOND Polymer DAB System for IHC Leica 812712020 v
-c . “IHC Protocol G IHC staining Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 8127/2020 v
m *IHC Protocol H IHC staining Bond Oracle IHC System protocol Leica 8/27/2020 4
, “IHC Protocol J IHC staining BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 8127/2020 v
sy
-c [ ] *IHC Pratocol K IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
S “IHC Protocol K - 50 Test IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
“ *IHC Protocol @ IHC staining BOND Polymer DAB System with altered Px on [HC Leica 8/27/2020 L4
‘I;- *FISH Protocol A ISH detection FISH System protocol - 30 Test Leica 8127/2020 v
-c “FISH Protocol C ISH detection FISH wash protocol Leica 8127/2020 L4
m *FISH Protocol D ISH detection FISH wash protocol (DS9636 and D39604) Leica 8127/2020 v
s “ISH Protocol A ISH detection BOND Polymer RNA ISH Protocol Leica 812712020 v
'c - *“ISH Protocol B ISH detection BOND Polymer DNA ISH Pratocol Leica 8/27/2020 4
TH_B3
ale
-
sle
oy Protocol group: Protocol type: Staining method Protocol origin: Preferred status:
) Staining B ~ B~ B ~ B e B

Ecranul Protocol setup (Configurare protocol) are un tabel care include fiecare protocol impreund cu o serie de detalii
de baza. Protocoalele predefinite au un asterisc (*) ca primul caracter din numele lor si numele abreviat.

Puteti selecta un protocol din acest tabel pentru operatiuni precum copierea, editarea si generarea de rapoarte.
Aceste operatiuni sunt accesate prin intermediul butoanelor de deasupra tabelului sau al meniului accesat prin clic
dreapta.

Filtrele de sub tabel vd permit sa setati tipul de protocol de afisat. Puteti alege dintre protocoalele de colorare si de
precolorare si rafina suplimentar acest lucru pentru a afisa tipurile specifice de protocoale (consultati 7.1 Tipuri de
protocoale). In plus, puteti filtra metoda de colorare, originea protocolului si starea preferata.
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Informatiile din lista de protocoale sunt descrise mai jos:

it 1t opions 0pin

Protocol name  Numele complet al protocolului Predefinit (Leica Biosystems) protocoalele incep
(Numele intotdeauna cu un asterisc (¥)
protocolului)

Protocol type  Descrie functia protocolului Consultati 7.1 Tipuri de protocoale

(Tip protocol)

Descriere Descrie functia si aplicarea protocolului

Modified by Identificd cine a creat sau a modificat Leica indica un protocol Leica Biosystems
(Modificat de)  ultima data protocolul predefinit

Mod. date Data la care a fost creat sau modificat

(Data mod.) ultima datd protocolul

Pref. Afiseaza starea preferatd a protocolului Bifat — acesta este un protocol preferat, disponibil

pentru selectie in caseta de dialog Add Reagent
(Addugare reactiv) si Add Slide (Addugare lama).

Nebifat — acesta nu este un protocol preferat si nu
este disponibil pentru selectie in caseta de dialog
Add Reagent (Addugare reactiv) si Add Slide
(Addugare lama)
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/.21 Detalii protocol

Pentru a deschide un protocol listat in Protocol setup (Configurare protocol) pentru vizualizare sau editare, faceti
dublu clic pe aceasta (sau evidentiati-o, apoi faceti clic pe Open (Deschidere)). Software-ul afiseaza ecranul Edit
protocol properties (Editare proprietdti protocol) cu detaliile protocolului.

Pentru protocoalele Leica Biosystems predefinite doar setarea preferatd este editabild, dar alte setari pot fi
modificate pentru protocoalele utilizatorului.

Figurd 7-2: Ecranul Edit protocol properties (Editare proprietati protocol) pentru un protocol de utilizator

Edit protocol properties
Name IHC Protocel F
Abbreviated name: IHCF
Description BOND Polymer DAB System for IHC
Staining methad «  single Preliminary Final « Prefered
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
1 *MARKER Leica Microsystems 28 15:00
4 *Post Primary Leica Microsystems v 800
7 “Peroxide Block Leica Microsystems v 3:00
10 *Polymer Leica Microsystems v 800
14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems ' 500
15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00
18 “BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems ' 400
Show wash steps. Insert segment | Duplicate | Delete segment

Dialogul afiseaza o fila pentru fiecare tip de modul de procesare (BOND-MAX, BOND-III si BOND-PRIME). Daca niciun
modul de procesare nu este in functiune, sunt afisate numai BOND-MAX si BOND-III. Trebuie sd puneti in functiune cel
putin un modul de procesare BOND-PRIME pentru a vedea fila acestuia.

Existd, de asemenea, un buton Import protocol (Importare protocol) care apare atunci cand creati un protocol nou sau
cand editati un protocol de utilizator. Consultati 7.4.4 Mai multe tipuri de instrumente si versiuni ale protocolului
pentru detalii.

Selectati Show wash steps (Afisare pasi spalare) de sub tabel pentru a vizualiza toti pasii protocolului (inclusiv pasii
de spalare). Deselectati pentru a ascunde pasii de spalare.

Dialogul Edit protocol properties (Editare proprietati protocol) afiseaza urmatoarele informatii referitoare la protocol.

Nume Numele complet al protocolului.

Abbreviated name Numele abreviat al protocolului, utilizat, de exemplu, pe etichetele lamelor.
(Nume abreviat)

Descriere O frazd scurtd care descrie protocolul.

Metoda de colorare (A se vedea mai jos)
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Protocol type (Tip Tipul indica functia protocolului si determina pasii si reactivii admisibili.
protocol)

Preferred Detection  Sistemul de detectare preferat pentru acest protocol.
System (Sistem de

Acest lucru nu se aplica protocoalelor de precolorare.
Detectare Preferat)

Un tabel de sub informatiile protocolului din acest dialog prezintd fiecare pas al protocolului si proprietatile acestuia
(consultati Figurd 7-2). Etapele editabile din protocoalele utilizatorului sunt editate in cadrul acestui tabel (consultati
7.4 Editarea protocoalelor pentru utilizator).

Urmatoarele detalii sunt prezentate in tabel:
tom (i)
Step No. (Nr. pas) Ordinea in care se vor efectua pasii protocolului.
Wash (Spdlare)  Bifat dacd pasul este un pas de spalare.

Reagent (Reactiv) Reactivul utilizat in pasul respectiv.

Supplier Furnizorul reactivului. Aceasta informatie nu este editabila.

(Furnizor)

Ambient Bifat dacd pasul este la temperatura ambianta.

Temperature Temperatura selectatd a lamei, dacd este alta decat temperatura ambiantad (numai pentru

(Temperatura) protocoale de precolorare).

Inc. (min) Timpul minim in care reactivul va ramane pe lama.

Metoda de colorare

Protocoalele de colorare includ o sectiune de ,metoda de colorare”. Protocoalele de colorare simpla si cele de
colorare multiplex secventiald au urmatoarele optiuni:

« Single (Simplu) - protocolul este pentru o singurd colorare
* Preliminar - primul protocol al unei colorari multiplex secventiale
« Final - ultimul protocol al unei colordri multiplex secventiale

Protocoalele pentru colorare multiplex paraleld au o singura optiune pentru metoda de colorare: Parallel multiplex
(Multiplex paraleld).

Consultati 7.1.1 Moduri de colorare pentru detalii suplimentare cu privire la metodele de colorare.

Stare preferata

Numai protocoalele preferate sunt disponibile pentru selectie in caseta de dialog Add Reagent (Addugare reactiv) si
Add Slide (Addugare lama), astfel incét protocoalele pe care intentionati sd le utilizati trebuie sa fie preferate. Pentru a
face acest lucry, bifati caseta de selectare Preferred (Preferat) - debifati-o daca nu doriti ca protocolul sa fie
configurat drept preferat.
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/.3 Crearea noilor protocoale

Puteti crea protocoale noi copiind utilizatorul existent sau protocoalele Leica Biosystems. Atunci cand copiati un
protocol, tipul de protocol rdmane fix si nu poate fi modificat ulterior. Astfel, daca doriti sa creati un protocol IHC nou
trebuie sa copiati un protocol IHC existent; pentru un protocol HIER, va trebui sa copiati un protocol HIER existent si
asa mai departe.

Pentru a copia un protocol, selectati-l din lista de pe ecranul Protocol setup (Configurare protocol) apoi faceti clic pe
butonul Copy (Copiere). O copie a protocolului selectat va aparea acum in dialogul New protocol properties
(Proprietati protocol nou), pregatitd pentru editare.

Noul protocol va necesita un nume unic si un nume abreviat care trebuie sd respecte toate regulile specificate in

7.4.3 Reguli protocol. In afard de modificarea numelui protocolului si a numelui abreviat, nu trebuie sa modificati nicio
alta parte a noului dvs. protocol. Cu toate acestea, puteti modifica orice aspect al protocolului asa cum este descris in
7.4 Editarea protocoalelor pentru utilizator.

Dupa editarea BOND-III sau BOND-MAX, faceti clic pe Save (Salvare). Daca protocolul respecta regulile, vi se va
solicita sa confirmati ca doriti sd creati un protocol ,pe propriul dvs. risc”. Acest mesaj este un memento ca Leica
Biosystems nu poate prevedea calitatea rezultatelor din niciun protocol creat sau editat de utilizator. Dupa ce
confirmati ca doriti sa continuati, modificarile protocolului vor fi salvate.

Pentru BOND-PRIME, consultati Reguli specifice protocolului BOND-PRIME.

‘ Toate protocoalele trebuie validate de laboratorul dvs. inainte de utilizare.

/.4  Editarea protocoalelor pentru utilizator

Puteti edita protocoalele utilizatorilor (dar nu protocoalele Leica Biosystems) utilizand dialogul Edit protocol
properties (Editare proprietati protocol). Pentru a edita un protocol, selectati- din lista din Protocol setup (Configurare
protocol) apoi faceti clic pe Open (Deschidere) (sau faceti dublu clic pe protocol). Alternativ, configurati un protocol
nou copiind un protocol existent de acelasi tip si editati-| (consultati 7.3 Crearea noilor protocoale).

in protocoalele de colorare, pot fi addugati si eliminati pasi de reactivi si se pot seta reactivi si durate de incubare noi.
Pot fi adaugati sau eliminati pasi suplimentari de spalare.

Pentru *Protocoalele de Coacere si Deparafinare puteti modifica doar durata si temperatura etapei de Coacere.
Pentru alte protocoale de precolorare (HIER, enzimd), temperaturile si durata de incubatie pentru unii pasi pot fi
modificate. Consultati 7.4.3 Reguli protocol pentru o listd cu editdrile permise.

Deoarece distribuirea unui nou reactiv trebuie urmata de etapele de spalare, introducerea unei noi etape cu reactiv
intr-un protocol de colorare adaugd automat un ,segment” de protocol, constand din etapa reactivului si din cele trei
etape de spdlare (BOND-IIl si BOND-MAX) sau din doua etape ulterioare de spalare (BOND-PRIME).

Pe mdsura ce editati un protocol, pasii noi sau modificati care includ toate informatiile necesare au o bard verde in
partea din stanga. Etapele care necesitd informatii suplimentare au o bard rosie.
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In timpul editarii, puteti vizualiza toti pasii protocolului sau puteti ascunde pasii de spélare, utilizand butonul de
optiuni Show wash steps (Afisare pasi spalare) de sub tabel.

@ Capacitatea de a crea si a salva un protocol nu indica adecvarea pentru sarcina vizatd. Trebuie sa va
asumati responsabilitatea pentru testarea si validarea oricarui protocol pe care il creati sau editati.

Aceasta sectiune include urmatoarele subiecte:

e 7.4.1 Editarea pasilor protocolului

7.4.2 Adaugarea si eliminarea pasilor protocolului

7.4.3 Reguli protocol

e 7.4.4 Mai multe tipuri de instrumente si versiuni ale protocolului

7.4.5 Stergerea protocoalelor

7.4.1  Editarea pasilor protocolului

Urmati instructiunile de mai jos pentru a configura un nou protocol in dialogul New protocol properties (Proprietati
protocol nou) sau pentru a edita un protocol existent in dialogul Edit protocol properties (Editare proprietati protocol).
Consultati 7.4.3 Reguli protocol pentru a va asigura ca creati un protocol valid.

De fiecare data cand salvati un protocol, o copie este stocatd in sistem. Cand creati un raport de protocol (consultati
7.5 Rapoarte protocol), trebuie sa selectati data la care a fost activ protocolul. Pentru a evita existenta mai multor
versiuni de protocol, redundante, salvati protocoalele numai dupa ce ati terminat configurarea.

1 Pentru protocoale noi, tastati un nume de protocol si un nume abreviat.
Optional, introduceti o descriere a protocolului.

Setati metoda de colorare a protocoalelor de colorare (consultati 7.1.1 Moduri de colorare).

A~ W N

Setati starea Preferred (Preferat) pentru protocol (consultati Stare preferata).

5 Pentru protocoalele de colorare, selectati un sistem de detectare care sa fie utilizat cu cu protocolul, din lista
derulantd Preferred detection system (Sistem de detectare preferat).

6 Addugati sau eliminati pasii protocolului (consultati 7.4.2 Adaugarea si eliminarea pasilor protocolului) pana
cand aveti numarul necesar de pasi pentru protocol.

7 Pentru BOND-MAX si BOND-IIl, modificati parametrii editabili in pasii protocolului nou si existent, facand mai
intai dublu clic pe parametrul pe care doriti sa-I modificati:

a Pentru BOND-MAX si BOND-III, selectati un reactiv din lista derulanta.
b Pentru BOND-PRIME, consultati regulile din 7.4.2.1 Segmente de reactivi.

¢ Nota: Selectati *MARKER pentru a indica pasul in care anticorpul primar este utilizat in protocoalele IHC.
Pentru pasii de spalare puteti folosi doar *BOND Wash Solution sau *Deionized Water.
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d Setati durata de incubare in minute si secunde (mm:ss). Acesta este timpul minim de asteptare al lamei
inainte de a trece la pasul urmator. Consultati pasul in 7.4.3 Reguli protocol pentru limitele de durata de
incubare.

e Ingeneral:

* pentru etapele de aplicare a reactivilor BOND-MAX si BOND-II, Leica Biosystems recomanda
durate de incubare de maximum 30 de minute. Dacd sunt necesare durate mai lungi, creati pasi
dublati pentru a distribui acelasi reactiv (consultati 7.4.2.2 Pasi reactivi dublati). Acest lucru nu se
aplica protocoalelor BOND-PRIME.

* pentru pasii de aplicare a reactivului BOND-PRIME, Leica Biosystems recomanda durate de
incubare de maximum 20 de minute pentru pasii de pre-tratament prin incalzire. Pentru duratele
minime de incubare, consultati Reguli specifice protocolului BOND-PRIME.

f Tn general, pentru etapele de aplicare a reactivilor, Leica Biosystems recomanda durate de incubare de
maxim 30 de minute. Dacd sunt necesare durate mai lungi, creati pasi dublati pentru a distribui acelasi
reactiv (consultati 7.4.2.2 Pasi reactivi dublati).

g Ingeneral, pentru etapele de aplicare a reactivilor, Leica Biosystems recomanda durate de incubare de
maxim 30 de minute.

h Setati temperatura (pentru unii pasi din protocoalele de precolorare):

Daca doriti sd setati 0 altd temperaturd decat cea ambiantd, debifati mai intai parametrul Ambient. Apoi,
selectati caseta goald pentru parametrul Temperature (Temperaturd) si introduceti temperatura in grade
Celsius ca un numdr intreg.

Dacad doriti sd schimbati temperatura la cea ambiantd, selectati si apoi bifati parametrul Ambient.
Consultati pasul din 7.4.3 Requli protocol pentru intervalele de temperatura permise.

i Faceti clic pe orice alt pas pentru a confirma parametrii modificati.

/.47  Adaugarea si eliminarea pasilor protocolului

Puteti adauga si elimina pasi in protocoalele IHC si ISH ale utilizatorului, dar nu in protocoale de precolorare. Addugati
sau eliminati pasi folosind butoanele de sub tabelul pasului protocolului. Butoanele sunt sensibile la context si
disponibilitatea si functiile acestora variaza in functie de pasul selectat.

Consultati sectiunile urmdtoare pentru instructiuni detaliate:
e 7.4.2.1 Segmente de reactivi
e 7.4.2.2 Pasireactivi dublati
e 7.4.2.3 Pasii de spalare
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7.4.2.1  Segmente de reactivi

Pentru a adduga un nou segment de reactivi (0 etapa de reactiv si trei etape obligatorii de spalare (BOND-III si BOND-

MAX) sau doud etape obligatorii de spalare (BOND-PRIME)):

1 Selectati un reactiv si faceti clic pe Insert segment (Introducere segment). Noul segment este introdus

deasupra reactivului.

‘ Daca selectati ultimul reactiv, puteti alege sa introduceti noul segment sub reactiv.

“Peroxide Block Leica Microsystems
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems
5 *MARKER Leica Microsystems
6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems

| Show wash steps

Name IHC Protocol F - 1
Abbreviated name: IHC F1
Description: BOND Polymer DA system for IHC
Staining method v| single Preliminary Final
BOND-MAX | BONDAI  BOND-PRIME
Preferred detection system Bond Polymer Refine Detection B

New protocol properties

1

N SR N N T O N SR

| Preferred

Import protocol Protocol type: IHC staining

<

5:00

Insert segment || Duplicate | Delete segment

in listd apare un nou segment (cu pasi de reactiv si spalare). Noii pasi de spélare au o bare verzi pentru a
indica o modificare fatd de protocolul salvat. Pasul reactivului are initial o bara rosie pentru a indica faptul cd

trebuie sa selectati un reactiv pentru pasul respectiv.

Name: IHC Protocol F - 1
Abbreviated name: IHC F1
Description: BOND Polymer DAB system for IHC

Staining method ¥ Single Preliminary Final
BOND-MAX | BONDAIl  BOND-PRIME
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection B

New protocol properties

‘ ]

' Prefemred

Import protocol Protocol type: IHC staining

<

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00

2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

I 5 *MARKER Leica Microsystems v 10:00
I 6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 7 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

¥ Show wash steps

Insert segment | Duplicate | Delete segment
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2 Apdsati pe parametrul Reagent (Reactiv) gol si selectati reactivul necesar din lista derulanta.
Editati alti parametri ai noului reactiv si pasii de spalare necesari.
3 Faceticlic pe Save (Salvare).

Se afiseaza o casutd de dialog de confirmare.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

4 Faceti clic pe Yes (Da).

Pentru a indeparta un segment, selectati reactivul si faceti clic pe Delete segment (Stergere segment). Pentru a sterge
un segment cu un reactiv duplicat, stergeti mai intai duplicarea.
Pentru cele mai bune rezultate de colorare in BOND-PRIME:

» NU stergeti un segment cromogen

» NU redenumiti un segment de reactiv

» NU secventiati blocul de peroxid dupa polimer.
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7.4.2.2 Pasireactivi dublati

Un pas duplicat este unul in
intercalati.

1 Din lista de pasi, sele

care doi sau mai multi reactivi identici sunt aplicati succesiv fara pasi de spalare

ctati pasul reactivului pe care doriti sd il duplicati.

Faceti clic pe Duplicate (Duplicare).

Name

Abbreviated name:

Description: BOND Polymer DAB system for IHC

Staining method: +  Single Preliminary Final | Preferred
BOND-MAX BOND-III BOMND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection n @

Edit protocol properties

IHC Protocol F - 2

IHC F2

a B P [ Y T — -

+ Show wash steps

:

*Peroxide Block Leica Microsystems o 5:00
2 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00
3 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems vy 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems vy 0:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00

o.nn s

Insert segment || Duplicate || Delete segment
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2 Unnou pas cu parametriidentici celui ai pasului curent este adaugat deasupra pasului curent.

Noul pas are o bara verde pentru a indica 0 modificare fatd de protocolul salvat.

Name: IHC Protocol F - 2

Abbreviated name: IHC F2

Description BOND Polymer DAB system for IHC

Staining method: + | Single Preliminary Final +' | Preferred
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: |HC staining

Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection ﬂ @

Edit protocol properties

1

*Peroxide Block Leica Microsystems vy 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems vy 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems vy 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
| I 5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
T v *Bond YWash Solution Leica Microsystems vy 0:00
8 v *Bond YWash Solution Leica Microsystems vy 0:00
n - L T L T R - mime Rlimem b m— - LY hod
+ | Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete duplicate

3 Dacd este necesar, editati durata de incubare pentru noul pas.

@ Daca schimbati tipul de reactiv al unui pas duplicat, toti ceilalti pasi de reactiv din secventa se
schimbd; pasii dublati trebuie sa utilizeze acelasi reactiv.
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4 Faceti clic pe Save (Salvare).

Se afiseazd o fereastrd de confirmare.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

5 Faceti clic pe Yes (Da).

Pentru a sterge un pas duplicat, selectati-| si faceti clic pe Delete duplicate (Stergere duplicat).

7.4.2.3 Pasii de spalare

Adaugarea pasilor de spalare poate schimba proprietatile sistemului fluidic al lamelor si poate duce la o colorare
slaba. Validati intotdeauna protocoalele noi sau editate inainte de utilizarea in scop diagnostic.

Se recomanda sd implementati un pas de spalare cu apa deionizatd inainte si dupa un pas de cromogen sau un pas
de hematoxilina.

‘ Dacd nu puteti vedea pasii de spdlare, selectati Show wash steps (Afisare pasi spalare) de sub zona
listei pasilor.
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Pentru a introduce un pas suplimentar de spalare:

1 Din lista de pasi, selectati un pas de spalare existent (protocoale ISH si IHC).

2 Faceticlic pe Insert wash (Introducere spalare).

+' | Show wash steps

Name: IHC Protocol F - 2
Abbreviated name: IHC F2
Description: BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method: +| Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-lII BOND-PRIME
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection -

Edit protocol properties

Import protocol

[Sep v | v | oo | Suppr | v | Tompasre | e |
: i

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . B [T T, Aan

| Preferred

Protocol type: IHC staining

9

Insert wash || |

Pentru protocoalele ISH si IHC, se adaugd un nou pas de spalare la sfarsitul secventei de spalare curente.

Noul pas de spalare are o bara verde pentru a indica o modificare fatd de protocolul salvat.

Name: IHC Protocol F - 2
Abbreviated name: IHC F2
Description BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method +  Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection -

Edit protocol properties

Import protocol

[Seow | wen | Rowom | Supor | v | Tmporrs | e ||
: _

+  Preferred

Protacol type: IHC staining

9

+| Show wash steps

Cancel

*Peroxide Block Leica Microsystems 3 500

2 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

3 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems 3 0:00

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

| I 5 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
6 *MARKER Leica Microsystems s 15:00

7 *MARKER Leica Microsystems v 15:00

8 v *Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0:00

o . D SR PP | i Ml b ann

Insert wash | | Delete wash

3 Modificati parametrii etapei de spalare din lista de etape, dupd cum este necesar.
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4 Faceti clic pe Save (Salvare).

5 Infereastra de confirmare, faceti clic pe Yes (Da).

Pentru a sterge un pas al reactivului, selectati-l si faceti clic pe Delete wash (Stergere spdlare). Atat pentru
protocoalele ISH, cat si pentru cele IHC, puteti indeparta numai pasii de spalare care respecta pasii obligatorii dintr-o
secventa de spalare.

New protocol properties
Name IHC Protocol F
Abbreviated name: IHC F
Description: BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method +  Single Preliminary Final | Preferred
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection - @
T R S T I ey B
1 *Peroxide Block Leica Microsystems s 5:00 -
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems 4 0:00
I 5 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems g 0:00
8 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems g 0:00
o - T [P
+  Show wash steps Insert wash | | | Delete wash

7.4.3  Requli protocol

Orice protocol pe care il creati sau editati trebuie sa respecte unele reguli de baza inainte de a putea fi salvat. Va
rugam sd retineti cd aceste reguli nu garanteaza ca protocolul va genera rezultate acceptabile atunci cand este
utilizat.

1 Numele protocolului trebuie:
a safie unic;
b sdinceapa cu un alt caracter decat un spatiu sau un asterisc.
2 Numele abreviat al protocolului trebuie:
a sa fie unic;
b sdinceapa cu un alt caracter decat un spatiu sau un asterisc;
c sdaibd maxim 8 caractere.

3 Toate protocoalele IHC trebuie sa includa cel putin un pas pentru marker.
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4 Toate protocoalele de colorare trebuie sd includa cel putin un reactiv dintr-un sistem de detectare Leica
Biosystems.

5 Etapele de reactiv trebuie sa fie urmate fie de (cel putin) trei etape de spalare (pentru BOND-III si BOND-MAX
sau de (cel putin) doud etape de spalare pentru BOND-PRIME) sau acelasi reactiv.

6 Pentru protocoalele de colorare, ultimii trei pasi trebuie sd fie pasii de spalare.
7 Pentru protocoalele de colorare IHC, temperatura tuturor pasilor trebuie sd fie cea ambianta.

8 Pentru protocoalele de precolorare, temperaturile pentru pasii de incalzire trebuie sad se incadreze in intervalele
din urmatorul tabel:

Etapa protocolului Interval temperatura (°C)
Coacere si deparafinare, pas de coacere 35-72
Pretratare termica (BOND-III si BOND-MAX) 35-100
Pretratare termicd (BOND-PRIME) 35-104
Pretratare enzimatica 35-100
Denaturation (Denaturare) 70-100
Hybridization (Hibridizare) 37-65

9 Duratele de incubare, care trebuie s fie setate in minute si secunde (mm:ss), trebuie sd se incadreze in
intervalele din tabelul urmator. Intervalele nu sunt puse in aplicare:

Etapa protocolului Interval de incubare (minute)

Coacere si deparafinare, pas de coacere 0-60
Pretratare termica (pasi la temperatura ambiantd) 0-15
Pretratare termica (pasi cu incalzire BOND-III si BOND-MAX) 5-60
Pretratare termicd (pasi cu incalzire BOND-PRIME) 2-20
Pretratare enzimatica (pasul 1) 0
Pretratare enzimatica (pasi enzime) 0-15
Denaturation (Denaturare) 5-20
Hybridization (Hibridizare) 20-950
Protocoale de colorare, pasi de reactivi 0-60
Protocoale de colorare, pasi de spalare 0-55

10 Fiecare pas trebuie sa fie definit in totalitate cu un reactiv, o duratd de incubare, si (unde este cazul)
temperatura.
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11 Protocoalele de colorare simpla si colorare multiplex secventiala pot avea un singur reactiv combinat (de
exemplu, amestec DAB) conform protocolului, utilizat in maxim doi pasi ai protocolului. (Prin urmare, o
procedura de colorare dubla secventiald poate avea doi reactivi combinati — unul in fiecare protocol - si pana

la patru pasi de aplicare - doi in fiecare protocol.)

Protocoalele de colorare multiplex paraleld pot include doi reactivi combinati, iar fiecare reactiv din amestec

poate fi aplicat de pana la doua ori in protocol.

12 Toate componentele necesare pentru alcatuirea reactivului combinat (reactivilor combinati) al protocolului de

colorare trebuie sa fie preluate din sistemul preferat de detectare al protocolului.

Reguli specifice protocolului BOND-PRIME

Recuperarea caldurii

Un pas dintr-un protocol HIER BOND-PRIME editat de utilizator nu poate depdsi o durata de incubare de 20 de minute.
Pentru a crea un protocol mai lung, fie utilizati un protocol HIER existent, de ex. *HIER 40 min cu ER?2, fie modificati un
protocol mai lung pentru a-l scurta la durata de incubare dorita. De exemplu, pentru a crea un protocol ER2 HIER de 25

de minute:

1 Copiati *HIER 30 min cu ER2.

New protocal properties

Name: [ *HIER 30 min with ER2 ]
Abbreviated name: [ *H2(30) ]
Description: 30 min Heat Retfrieval using ER2
«  Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems. v 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 10:00

Show wash steps
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2 Modificati al doilea pas de incdlzire de la 10 minute la 5 minute, apoi faceti clic pe Save (Salvare).

New protocol properties

Name: HIER 25 min with ER2
Abbreviated name: H2(25)
Description: | 25 min Heat Retrieval using ER2|
| Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems J 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20-00
I 3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 500
Show wash steps
=3

Colorare

Fiecare pas al reactivului are o durata minima de incubare in care protocolul va fi acceptat in modulul de procesare.
Tabelul de mai jos ilustreaza durata de incubare minima pentru un protocol acceptabil pe BOND-PRIME.

Tabel 7-1: Durata minimd de incubare acceptata pe BOND-PRIME pentru *IHC F i *IHC J

*IHC Protocol F (*Protocol IHC F) *IHC Protocol J (*Protocol IHC J)
Pas Durata de incubare Pas Durata de incubare

minima (min) minima (min)

Marker (Marker) 9:00 Marker (Marker) 9:00

Post-primar 5:00 AP post-primar 1100

Bloc de peroxid Nu este cazul AP polimer 16:00

Polimer 5:00 RED-PRIME mixt 2:00

DAB-PRIME mixt 2:00 RED-PRIME mixt 2:00

DAB-PRIME mixt 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin Nu este cazul

BOND-PRIME Hematoxylin 3:00
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Daca setati un pas de protocol BOND-PRIME pentru o perioadd mai scurta decat cea mentionata mai sus, controlerul
BOND va va permite sa salvati protocolul. Cu toate acestea, atunci cand lama este incdrcatd in sertarul de
preincdrcare de pe modulul de procesare, va fi afisat urmatorul mesaj de eroare:

,Unable to process slide (Imposibil de procesat lamela). Invalid protocol definition (Definitie protocol nevalida).
Remove the slide from the Preload Drawer then check the protocol (Scoateti lama din sertarul de preincarcare,
apoi verificati protocolul). If the problem persists, contact Customer Support (29012) (Dacd problema persista,
contactati serviciul de Asistenta Clienti (29012))".

Daca lamele sunt in curs de procesare in modulele ARC, Idsati-le s@ se termine inainte de a reporni modulul de
procesare.

7.4.4  Mai multe tipuri de instrumente si versiuni ale

protocolului

Pentru BOND sisteme cu module de procesare BOND-III, BOND-MAX si BOND-PRIME, fiecare protocol poate avea
versiuni separate pentru cele doud tipuri de instrumente.

Protocoalele Leica Biosystems au fost testate si optimizate pentru a fi utilizate pe sistemele BOND. Aceste protocoale
au fost testate riguros si validate de Leica Biosystems.

Diferitele versiuni ale ,aceluiasi” protocol sunt compatibile cu diferentele de hardware, cum ar fi:

« rdcirea mai rapidd pe modulele de procesare BOND-III (pasii protocolului in care lamele sunt racite sunt de
obicei mai scurti in versiunile de protocol BOND-III decét in pasii corespunzatori din versiunile BOND-MAX)

« noua tehnologie de baza a modulelor de Control al reactivilor activi (ARC) pe BOND-PRIME.

Unele diferente intre versiunile protocolului nu pot fi vazute in lista de pasi afisata in software, de ex. versiunile
protocolului BOND-III includ instructiuni ascunse pentru robotii pentru lichide in vrac, care nu sunt prezente pe
instrumentele BOND-MAX.

Toate sistemele BOND cuprind versiunile BOND-III, BOND-MAX si BOND-PRIME ale tuturor protocoalelor predefinite.

Totusi, daca un nou tip de modul de procesare este addugat la un sistem, trebuie sd creati o versiune noua a
protocoalelor definite de un utilizator existent pentru noul tip de modul de procesare. Faceti acest lucru importand
protocoale predefinite Leica Biosystems si apoi copiati sau modificati pasii dupa cum este necesar (consultati
7.4.4.1 Importarea unei versiuni a protocolului).
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@ Pentru BOND-PRIME, dacd laboratorul dvs. necesita modificari suplimentare ale protocoalelor
predefinite Leica Biosystems (de ex., *IHC F sau *IHC J), trebuie sa:
* importati/copiati protocolul predefinit in protocolul curent al laboratorului. Consultati

7.4.4.1 Importarea unei versiuni a protocolului.

» Respectati duratele minime de incubare enumerate in Tabel 7-1 Durata minima de incubare
acceptata pe BOND-PRIME pentru *IHC F si *IHC J.

» Urmati secventa de colorare BOND-PRIME, deoarece a fost optimizatad pentru utilizare pe
BOND-PRIME. Consultati 7.1.2 Secvente protocol.

7.4.41 Importarea unei versiuni a protocolului

Pentru a crea o versiune de protocol pentru un nou tip de instrument, urmati instructiunile de mai jos. Aceastd metoda
poate fi utilizata si pentru a suprascrie versiunile existente ale protocolului, insd acest lucru nu ar trebui sa fie necesar
dupa configurarea initiala.

Protocoalele pot fi transferate numai cdtre aceleasi tipuri de module de procesare, de exemplu, BOND-III cdtre BOND-
Il si BOND-PRIME cdtre BOND-PRIME.

1 Inecranul Protocol setup (Configurare protocol) selectati protocolul de utilizator pentru care doriti s& creati o
versiune noua.

2 Faceti clic pe Open (Deschidere).
Se deschide dialogul Edit protocol properties (Editare proprietati protocol).

3 Faceti clic pe Import protocol (Importare protocol).

4 Se deschide dialogul Import protocol (Importare protocol).

5 Inlista verticald Processing modules (Module de procesare), selectati noul tip de instrument.

Imiport prododd

Processing modules | BURL-FRIM -

Lista protocoalelor afisate in dialog este actualizatd pentru a afisa numai protocoale cu versiuni pentru tipul de
instrument selectat.
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6 Optional selectati sau deselectati Preferred (Preferat), pentru a afisa numai protocoalele preferate sau pe
toate.

import profocol

Procening mocues | oo vane [l ] Proord

T

BOND Polymer DAB Sysiem for IHC v

*IHC Pratocel F

“IHE Pratoced ) IHC staining  BOND-PRIME Polymer AP Datection...  BOND Polymer AP RED Systam for

LY

“HE Pratocel @ IHCstining  BOND-PRIME Polymer DAB. BOND Polymer DAB System with

7 Selectati un protocol din lista pentru a-l importa.

@ Cele mai bune practici ale protocolului:

 Dacd protocolul este pentru sistemul BOND Polymer DAB pentru IHC, selectati *IHC F.

 Dacd protocolul este pentru sistemul BOND Polymer AP Red pentru IHC, selectati *IHC
J.

« Selectati protocolul implicit pentru trusa de detectare necesara

Pentru a facilita configurarea ulterioard, selectati un protocol cat mai similar cu protocolul pentru care creati o
versiune noud. De exemplu, selectati un protocol care utilizeaza acelasi sistem de detectare si, daca este
posibil, care are acelasi numar de pasi.

8 Faceti clic pe Import (Importare).

Ecranul Import protocol (Importare protocol) se inchide. Fila din dialogul Edit protocol properties (Editare
proprietati protocol) pentru noul tip de instrument este acum populata cu versiunea de protocol importata.

it proto

Nama:

Abbrevigled name

Dascrptin

Staining methad ¥ Singe Preliminary Final | Prefemed

BONDMAX  BONDIl  BOND-FRIME Import protocal - Protogol types 1HG staining

1 BOND-PRIME Hamatacy

@ Este actualizata numai fila corespunzatoare tipului de instrument selectat.
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9 Editati noua versiune a protocolului dupa cum este necesar (consultati 7.4.1 Editarea pasilor protocolului).
Puteti comuta intre filele modulului de procesare facand clic pe acestea, fara a pierde datele.

10 Faceti clic pe Save (Salvare).
@ Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca protocoalele furnizeaza o colorare
echivalenta pentru ambele tipuri de module de procesare.

7.4.5  Stergerea protocoalelor

Pentru a sterge un protocol de utilizator, selectati-I din lista din Protocol setup (Configurare protocol) si faceti clic pe
Delete (Stergere).

Protocoalele predefinite Leica Biosystems (care incep cu un asterisc) nu pot fi sterse. Totusi, le puteti ascunde -
deschideti protocoalele si deselectati Preferred (Preferat), apoi setati filtrul Preferred status (Stare preferatd) de pe
ecranul Protocol setup (Configurare protocol) la ,Preferred” (Preferat).
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/.5 Rapoarte protocol

Rapoartele protocolului indica detaliile pasilor pentru protocoalele selectate. Pentru a genera un raport, selectati un
protocol din lista de pe ecranul Protocol setup (Configurare protocol), apoi faceti clic pe Report (Raport). Dacd in
sistem aveti tipuri multiple de module de procesare, selectati tipul modulului de procesare pentru versiunea de
protocol doritd. De asemenea, puteti alege o datd de la care sa generati raportul. Dupa ce ati terminat, faceti clic pe
Generate report (Generare raport).

Raportul este afisat intr-o fereastra noua. Partea din dreapta sus a Run Events Report (Executare raport evenimente)
afiseaza informatiile din tabelul urmator:

Full name (Nume Numele complet al protocolului.

complet)

ID Numarul unic de identificare al protocolului.

Type (Tip) Tipul protocolului (consultati 7.1 Tipuri de protocoale).

Created by (Creat de) Numele de utilizator al persoanei care a creat versiunea afisata.

Creation time (Ord Pentru protocoalele predefinite, data si ora la care protocolul a fost importat intr-o

creare) actualizare BOND BDD (Definitii date). Pentru protocoalele definite de utilizator, data si
ora crearii.

Facility (Unitate) Numele unitatii asa cum este introdus pe ecranul Laboratory Settings (Setari laborator)

al clientului administrativ - consultati 10.5.1 Setdri de laborator).

Staining status (Starea  Rolurile pentru care protocolul este adecvat pentru colorarea multiplex sau simpla
colordrii) (consultati Metoda de colorare).
Cuprinsul raportului afiseaza urmatoarele pentru fiecare etapa:
« Reagent and supplier (Reactiv si furnizor)
« Step type (Tip pas) (reactiv sau spalare)
« Incubation time (Durata de incubare)
» Temperature (Temperaturd)

« Tipul de distribuire (descrie pozitia elementului Covertile si volumul de distribuire - poate fi solicitat de
reprezentantul de service)

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.
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/.6 Protocoale predefinite

Urmatoarele sectiuni descriu protocoalele predefinite care sunt furnizate ca parte a software-ului BOND.

Protocoalele enumerate se pot modifica dacad sunt actualizate inainte de urmatoarea lansare a software-ului. Lista de
mai jos este actuala la momentul publicdrii. Retineti, de asemenea, cd este posibil ca unele protocoale sa nu fie inca
disponibile pentru utilizare in modulul de procesare BOND-PRIME.

e 7.6.1 Protocoale de colorare

e 7.6.2 Protocoale de precolorare

7.6.7 Protocoale de colorare

Fiecare protocol de colorare este conceput pentru a utiliza un anumit sistem de detectare BOND.

Pentru informatii detaliate privind fiecare sistem de detectare, va rugam sa consultati literatura care insoteste fiecare
produs sau sa vizitati site-ul web Leica Biosystems: www.leicabiosystems.com.

Puteti utiliza aceste protocoale ca baza pentru propriile protocoale personalizate, folosind functiile de editare a
protocolului (consultati 7.3 Crearea noilor protocoale si 7.4 Editarea protocoalelor pentru utilizator).

Unele dintre protocoalele enumerate mai jos sunt destinate utilizarii cu sisteme de detectare care ar putea sa nu fie
aprobate conform reglementarilor din regiunea dvs. Aceste protocoale nu vor apdrea in software-ul dvs.

7.6.1.1  IHC

Preferred Detection Detection System Notes (Note sistem de detectare)

System (Sistem de
Detectare Preferat)

*IHC Protocol F Bond Polymer Refine Un sistem de detectare cu amplificare ridicata, fara biotin, optimizat
Detection pentru utilizarea pe sistemul BOND. Ofera o definitie clard a
antigenilor tinta cu colorare cu intensitate ridicata.

*IHC Protocol H BOND™ Oracle™ HER2  Un sistem de detectare HER2 complet format din anticorpulprimar
IHC System HER?2 si control negativ HER2, asociat cu un sistem de detectare
bazat pe Compact Polymer, cu sensibilitate ridicata.

Sistemul include lame de control specifice profilului HER2 care
genereaza un profil imunohistochimic complet automat,

Disponibilitatea face obiectul  consecvent, HER2, pana la contracolorare.
aprobarii din partea

NOTA:

autoritdtilor de reglementare.

*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  Pentru utilizare in vitro, un sistem Compact Polymer de mare
Red Detection sensibilitate care asigura imunocolorarea cu rosu aprins prin
fosfataza alcaling, precum si contracolorarea cu hematoxilina
(inclusiv albdstrirea).
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Preferred Detection

System (Sistem de
Detectare Preferat)

Detection System Notes (Note sistem de detectare)

*|HC Protocol K

*|HC Protocol K -
50 Test

*IHC Protocol Q

7.6.1.2 ISH

ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (100 test)

ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (50 test)

Bond Polymer Refine
Detection

Preferred Detection
System (Sistem de
Detectare Preferat)

Pentru utilizare in vitro, pentru detectarea anticorpilor IgG primari
legati de tesut la soarece si iepure.

Este destinat sectiunilor de colorare ale tesutului fixat cu formaling,
incorporat in parafina de pe sistemul BOND.

Pentru utilizare in vitro, pentru detectarea anticorpilor IgG primari
legati de tesut la soarece si iepure.

Este destinat sectiunilor de colorare ale tesutului fixat cu formaling,
incorporat in parafind de pe sistemul BOND.

Un sistem de detectare cu amplificare ridicata, fara biotin, optimizat
pentru utilizarea pe sistemul BOND. Ofera o definitie clard a
antigenilor tinta cu protocol de colorare cu intensitate ridicata
specific pentru antigenii sensibili la peroxid.

Detection System Notes (Note sistem de detectare)

*FISH Protocol A

*|SH Protocol A

*|SH Protocol B

Leica HER2 FISH
System - 30 Test

NOTA: Disponibilitatea
face obiectul aprobarii
din partea autoritatilor
de reglementare.

BOND Polymer Refine
Detection

BOND Polymer Refine
Detection

Un sistem LSI HER2/CEP17 cu sonde duble complet compus din
doud sonde RTU LSI2/CEP17 si solutie de spalare post-hibridizare
2. Detecteaza amplificarea genei HER2 prin FISH in specimenele de
tesut de cancer de san FFPE uman. Pentru utilizare diagnostica in
vitro.

NOTA: LS| si CEP sunt méarci comerciale ale Abbott Molecular Inc.
Toate drepturile rezervate. Utilizat sub licenta.

Un sistem de detectare cu amplificare ridicatd, fara biotin,
optimizat pentru utilizarea pe sistemul BOND. Detecteaza ARN-ul
prin utilizarea unui anti-FITC de legatura.

Un sistem de detectare cu amplificare ridicatd, fara biotin,
optimizat pentru utilizarea pe sistemul BOND. Detecteaza ADN-ul
prin utilizarea unui agent anti-biotina de legatura.
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7.6.2  Protocoale de precolorare

Tip protocol

Pregatire

Pretratare termica

Pretratare
enzimatica

ISH

Denaturation
(Denaturare)

ISH

Hybridization
(Hibridizare)
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Nume protocol

*Deparafinare

*Coacere si deparafinare

*HIER cu ERT sau ER2

*Enzyme 1 (Enzimatic 1

( )
*Enzyme 2 (Enzimatic 2)
*Enzyme 3 (Enzimatic 3)
*Enzyme 5 (Enzimatic 5)

*Denaturation (Denaturare) (10
min)

*|SH Hybridization (Hibridizare
ISH) (2 ore)

*|ISH Hybridization (Hibridizare
ISH) (12 ore)

Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Note

Protocoalele de preparare utilizeaza Solutia de deparafinare
BOND sau BOND-PRIME Dewax Solution pentru inldturarea
cerii de parafing, utilizatd pentru a incorpora tesutul si
rehidrateaza proba.

inainte de deparafinare, tesutul este supus unei etape de
coacere, pentru a-i imbunatati aderenta la lama.

Consultati 14.2.3 Deparafinarea si coacerea pentru
informatii suplimentare.

Recuperarea epitopului indus de caldura expune tesutul
sectionat la o solutie tampon incalzitd, care ajutd la
modificarea structurii tesutului si la imbunatatirea colordri.
Sunt disponibile o serie de protocoale predefinite de
pretratare termicd, cu durate si temperaturi diferite.

Sunt disponibile opt protocoale de pretratare enzimatica.

Aceste protocoale variaza in functie de enzima utilizata si de
duratele de incubare.

Exista un protocol de denaturare ISH predefinit (10 minute).

Exista doud protocoale predefinite de hibridizare ISH (de 2
ore side 12 ore).
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Gestionarea reactivilor (pe
BOND Controler)

Sistemul BOND pdstreaza o inregistrare a tuturor reactivilor non-vrac utilizati in sistem, urmarind fiecare recipient
pentru reactiv si continutul acestuia. De asemenea, va permite sa configurati panouri de lame cu markeri specificatj,
pentru a accelera crearea cazului.

Acest capitol are urmdatoarele sectiuni:

» 8.1 Prezentare generala a gestionarii reactivilor

8.2 Ecranul Configurare reactivi

8.3 Ecran de inventar al reactivilor

8.4 Ecran de panouri de reactivi
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8.1  Prezentare generald a gestionarii reactivilor

Gestionarea reactivilor in sistemul BOND include configurarea si pastrarea detaliilor individuale ale reactivului,
gestionarea inventarului pentru toate ambalajele de reactivi (exclusiv reactivii in vrac) si crearea seturilor de markeri,
cunoscute ca ,panouri’, pentru utilizarea in crearea lamelor.

Pentru a deschide ecranele de gestionare a reactivilor in care sunt efectuate aceste operatiuni, faceti clic |ErEELT
pe Reagent setup (Configurare reactivi) pe bara de functii. °,j

Faceti clic pe filele din partea stangd sus a ecranului pentru a deschide ecranul necesar (Setup
(Configurare), Inventory (Inventar) sau Panels (Panouri)).

Figurd 8-1: Ecranul Configurare reactivi

Reagent setup

Setup Inventory Panels

— e el e L swe  u ]

of.
*CD10 (56C6) *CD10 Primary antibody  Leica Microsystems v
*CD15 (Carb-1) *CD15 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Primary antibody ~ Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD30 (1G12) *CD30 Primary antibody ~ Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CDS Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS6 (CD564) *CDS6 Primary antibody  Leica Microsystems
*CO7 (LP15) "NEW* *co7. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CK7 Primary antibody  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ER Primary antibody  Leica Microsystems
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) *GFAP Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin A (N1CLA) “Igh Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Primary antibody  Leica Microsystems
*Immunoglobulin G (Polyclonal) "Ig6 Primary antibody  Leica Microsystems
“Melan A (A103) “MelA Primary antibody  Leica Microsystems

*Negative “Neg Primary antibody  Laboratory Specified

ISR N N N N N Y TR N N N N Y VR N SR N

Package type: Reagent type: Supplier: Preferred status:

B3 | primaries - Leica Microsystems - Preferred n

Ecranul Reagent setup (Configurare reactivi) poate afisa o listd completa a tuturor reactivilor recunoscuti de sistemul
BOND. Lista nu include sisteme de reactivi preambalate, de ex. sistemele de detectare BOND, dar include reactivii
constitutivi din sisteme. De asemenea, contine reactivi amestecati, care sunt amestecati in modulul de procesare, cu
componentele sistemelor de detectare. Ecranul este utilizat pentru a vizualiza proprietatile reactivului, pentru a crea
reactivi noi in sistem si pentru a seta optiunile pentru reactivi.

Pe de alta parte, ecranul Reagent Inventory (Inventar reactivi) aratd inventarul sistemelor de reactivi, precum si
reactivii ambalati individual. Pentru orice tip de reactiv sau sistem, lista prezinta stocul total, cu informatii despre
ambalajele individuale disponibile.

Ecranul Reagent panels (Panouri de reactivi) permite crearea seturilor de markeri utilizati in mod obisnuit impreund
pentru anumite diagnostice. In timpul credrii lamelor in software-ul BOND, selectarea unui profil creeaz o lama
pentru fiecare marker din panou, accelerand semnificativ acest proces.
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8.1.1  Informatii generale

» 8.1.1.1 Categorii de reactivi

8.1.1.2 Flux de lucru cu reactivi

8.1.1.3 Identificarea reactivului

8.1.1.4 Inlocuirea reactivului
8.1.1.5 Sistemul HER2 IHC BOND™ QOracle™

8.1.1.1 Categorii de reactivi

@ Sistemele de reactivi BOND sunt destinate utiliz&rii numai pe modulele de procesare BOND-III si
BOND-MAX. Sistemele de reactivi BOND-PRIME sunt destinate utilizarii numai pe modulele de

procesare BOND-PRIME.

Pe langa fluidele in vrac, se pot utiliza patru categorii diferite de ,tipuri de ambalaj” pentru fluide in sistemul BOND:

» Sisteme de detectare BOND: tavi preambalate de reactivi de detectare pentru utilizare in asociere cu markerii
selectati de utilizatori in timpul configurarii lamelor

« Sistemul Bond Oracle™ HER2 IHC: o tava preambalata de marker, reactivi auxiliari si de detectare. Sistemul
include lame de control.

« Sisteme de curdtare BOND pentru modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX: tavi preambalate cu soluii
de curatare pentru utilizarea la curdtarea modulului de procesare (consultati 12.6.1 Curatarea sondei de
aspirare). Pentru detalii privind modul de utilizare a sistemelor de curdtare BOND-PRIME, consultati manualul
de utilizare BOND-PRIME separat.

« Recipiente pentru reactivi: recipiente individuale cu reactivi care contin markeri (primari sau sonde) sau
reactivi auxiliari - in recipiente gata de utilizare sau deschise (consultati 2.6.3 Sisteme si recipiente pentru
reactivi)

Sistemele de detectare BOND, inclusiv sistemul Bond Oracle HER2 IHC, si sistemele de curatare sunt denumire in
mod colectiv “sisteme de reactivi”.

,Marker” se refera la anticorpul primar din IHC sau la sonda din ISH.
Reactivii sunt subdivizati in urmatoarele ,tipuri de reactivi”:
e Primar: reactiv marker utilizat in IHC
 Sonda: reactiv marker utilizat in ISH
« Auxiliar: toti reactivii non-marker, utilizati pentru procesarea tesutului inainte sau dupa colorarea cu un marker

» Amestecat: reactivi auxiliari creati in timpul executdrii unui protocol din componentele unui sistem de reactivi
sau din componente din recipiente individuale. Nu pot exista niciodata stocuri de reactivi amestecati, insa
acestia trebuie sd existe in sistem pentru includerea in pasii protocolului.

Listele de sisteme de reactivi si reactivi de pe ecranele Reagent setup (Configurare reactivi) si Reagent Inventory
(Inventar reactivi) pot fi filtrate conform acestor clasificari.
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8.1.1.2  Flux de lucru cu reactivi
Inainte ca sistemul BOND sd poata utiliza orice reactiv, trebuie sa il recunoasca, in cadrul unui proces in trei pasi:

1 Tipul reactivului trebuie inclus in lista reactivilor in ecranul Reagent setup (Configurare reactiv) - toti reactivii
gata de utilizare Leica Biosystems si multi reactivi auxiliari Leica Biosystems (inclusiv cei din sistemele de
detectare si de curatare BOND) sunt predefiniti, dar alti reactivi trebuie addugati la listd de cdtre utilizatori.

2 La primirea de noi stocuri, recipientele individuale pentru reactivi si sistemele de reactivi sunt scanate in
sistemul BOND sau ,inregistrate”, pentru a fi addugate la inventar.

3 Atunci cand un reactiv sau sistem este gata pentru utilizare, acesta este incarcat pe tava pentru reactivi, unde
sistemul BOND il identifica si actualizeaza inventarul pe masura ce se utilizeaza reactivul.

Software-ul BOND pastreaza o evidentd a continutului fiecarui recipient si sistem individual, precum si totalul pentru
fiecare tip de reactiv. Pentru reactivii Leica Biosystems, puteti seta o limita de reaprovizionare, astfel incat sa primiti o
avertizare atunci cand stocurile sunt scdzute. Consultati Detalii reactivi sau sistem de reactiviin 8.3.2 Detalii reactivi
sau sistem de reactivi

8.1.1.3 Identificarea reactivului

Recipientele individuale pentru reactivi au doud coduri de bare pentru identificare. Codurile de bare mai lungi de pe
partea din fata a recipientelor sunt utilizate pentru a inregistra recipientele si pentru a le identifica dupd inregistrare
(consultati 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi). Codurile de bare mai scurte pe partea superioard
a recipientelor (sub capace) codifica identificatorii unici ai ambalajului (UPI) utilizati de sistemul BOND pentru a
identifica recipientele atunci cand acestea sunt incarcate in modulele de procesare. Utilizati UPI pentru a identifica
manual un recipient cu reactiv incdrcat care nu a fost scanat cu succes (consultati 5.1.3.5 Remedierea reactivilor
nedetectati).

Sistemele de reactivi BOND pentru utilizarea la modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX sunt identificate cu
doua coduri de bare pe laturile tavilor. Utilizati ambele coduri de bare pentru a inregistra sistemele si pentru a le
identifica dupa inregistrare.

Sistemele de reactivi BOND-PRIME au un singur cod de bare 2D pe partea laterald a tavii, iar acesta este utilizat pentru
a identifica sistemul de reactivi dupd inregistrare.

Recipientele individuale din sistemele de reactivi au coduri de bare UPI pe partile superioare si frontale. Modulul
software BOND le utilizeaza pentru a identifica sistemele atunci cand acestea sunt incarcate in modulele de
procesare. Daca identificarea automata esueaza atunci cand sistemul de reactivi este incarcat pe BOND-MAX sau
BOND-III, aceste numere UPI pot fi introduse pentru a identifica manual recipientele. Acest lucru nu poate fi realizat pe
un modul de procesare BOND-PRIME.

Puteti afisa informatii despre orice sistem de reactiv sau reactiv care a fost inregistrat in orice moment, prin
rescanarea codului de bare lung de pe partea laterald a recipientelor individuale sau cele doud coduri de bare (sau un
cod de bare 2D unic) de pe partile laterale ale sistemelor de reactivi.

Dacd scanarea ambalajului esueaza, deschideti dialogul Manual ID entry (Introducere ID manual) facand clic fie pe

Search (Cdutare) pe bara de functii, fie pe butonul Enter ID (Introducere ID) de pe ecranul Reagent Inventory
(Inventar reactivi).
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Introduceti numerele asociate cu codul lung (codurile lungi) de bare de pe partea frontald a recipientelor individuale /
sistemelor de reactivi sau numerele asociate codului de bare 2D, apoi faceti clic pe Validate (Validare) (pentru
sistemele de reactivi, faceti clic pe Validate (Validare) dupd introducerea fiecdrui cod de bare).

8.1.1.4 Inlocuirea reactivului

BOND-PRIME
Nu exista nicio inlocuire a reactivului la BOND-PRIME.
Dacd BOND-PRIME detecteaza ca nu are suficient reactiv, se vor efectua urmatoarele:

 marcati lama afectatd (lamele afectate), dacd s-a inceput deja procesarea lamei pe un modul ARC

« respingeti lama, dacd lama se afld incd in sertarul de preincarcare.

BOND-III si BOND-MAX

Un volum suficient de reactivi necesari trebuie incdrcat in modulul de procesare inainte de inceperea procesarii.
Ocazional, este posibil ca un reactiv care a fost initial prezent sa nu fie disponibil atunci cand este necesar. Acest
lucru se poate intdmpla deoarece operatorul a indepartat o tava pentru reactivi sau un recipient de reactiv poate
contine, de fapt, o cantitate mai mica decéat cea stabilitd initial. Daca se intdmpla acest lucru, sistemul BOND va
incerca sd inlocuiascd reactivul lipsa cu reactiv de acelasi tip dintr-un alt recipient. Sistemul BOND utilizeaza
urmatoarele reguli atunci cand inlocuieste un reactiv indisponibil:

« Sistemul incearcd initial sa inlocuiasca reactivul lipsa cu unul din acelasi tip din acelasi sistem de reactivi.
Dacad reuseste, executarea va continua fara notificare.

« Sistemul incearcd apoi sd inlocuiasca reactivul lipsa dintr-o sursd alternativa avand acelasi tip si acelasi
numar de lot.

Dacad reuseste, executarea va continua fara notificare.

« Sistemul incearcd apoi sd inlocuiasca reactivul lipsa dintr-o sursd alternativa avand acelasi tip, dar cu orice
numar de lot.

Daca reuseste, executarea va continua, dar lamele afectate vor avea o notificare de eveniment.

« Daca nu este posibild inlocuirea reactivului, acesta va fi inlocuit cu un reactiv in vrac pentru toate distribuirile
pe lame afectate pand la finalul executdrii.

Executarea va continua, dar lamele afectate vor avea o notificare de eveniment.

« Daca toate lamele sunt afectate si trebuie inlocuite cu un reactiv in vrac, executarea va fi abandonata.
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8.1.1.5 Sistemul HER2 IHC BOND™ Oracle™

‘ Acestea nu sunt disponibile pentru utilizare in modulele de procesare BOND-PRIME.

Sistemul BOND™ Oracle™ HER2 IHC este format din sisteme de reactivi si poate include lame de control. De
asemenea, sunt necesari reactivi in vrac standard si, pentru anumite sisteme, reactivi auxiliari.

Respectati intotdeauna instructiunile furnizate impreund cu produsul si retineti urmatoarele:

 Lamele de control furnizate impreund cu sistemul Bond™ Oracle™ HER2 IHC se numesc lame de control Oracle
si difera de lamele de control intern utilizate cu executarile Oracle:

« Lamele interne de control sunt create in software utilizand setarile standard pentru Tissue type (Tip
tesut) si Marker din dialogul Add slide (Adaugare lamd), dar nu optiunea Oracle control (Control
Oracle).

« Lamele de control Oracle trebuie configurate utilizand optiunea Oracle control (Control Oracle), in plus
fatd de optiunea Tissue type (Tip tesut).

 Lamele de control Oracle pot fi utilizate numai cu sistemul specific din care provin.

» Etichetele pentru lame Oracle utilizeaza modele speciale de etichete Oracle definite in ecranul Labels
(Etichete) al clientului administrativ (consultati 10.3 Etichete ).
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8.2  Ecranul Configurare reactivi

Ecranul Reagent setup (Configurare reactivi) afiseaza o listd a tuturor reactivilor recunoscuti de software-ul BOND,
inclusiv cei din sistemele de reactivi si reactivii amestecati pe modulul de procesare din componentele sistemului de
reactivi. Toti reactivii primari BOND pregatiti pentru utilizare sunt predefiniti in lista (si nu pot fi eliminati), la fel ca si
sondele ISH BOND gata de utilizare si o serie de Leica Biosystems reactivi auxiliari.

Filtrele de sub tabel vd permit sd setati tipul de reactiv de afisat. Nu puteti filtra dupa tipul de ambalaj, dar puteti filtra
dupa tipurile de reactivi (primari, sonde, reactivi auxiliari, reactivi amestecati, reactivi Oracle si reactivi si sonde cu
colorare multiplex paraleld), precum si dupa furnizor si stare preferata.

Butoanele de deasupra tabelului va permit: addugati reactivi noi la listd; sa deschideti reactivul selectat in tabel,
pentru a vizualiza sau edita detaliile acestuia sau sa stergeti reactivul selectat in tabel (puteti sterge numai reactivi
non-Leica Biosystems).

@ Nu puteti inregistra reactivi care nu sunt enumerati aici sau reactivi definiti de utilizator care nu au
starea preferat.

Tabelul contine urmatoarele detalii pentru fiecare reactiv:

Nume Numele complet al reactivului.

Un caracter initial ,*" indicd un reactiv Leica Biosystems predefinit.

Nume abr. Numele scurt al reactivului, utilizat pe etichetele lamelor si pe ecranul de stare.

Type (Tip) Tipul de reactiv, de exemplu primar.

Supplier (Furnizor) Numele furnizorului reactivului.

Pref. Markerele bifate (preferate) sunt incluse in listele de configurare a lamelor, din alte locatii

ale software-ului BOND.

Proprietati editabile ale reactivilor

Pe langa numele si detaliile furnizorului, optiunile editabile pentru reactivi sunt:

1 Pentru markeri:

a protocoalele selectate in mod implicit atunci cand markerul este ales in timpul credrii lamelor (consultati
6.5.2 Crearea unei lame). Pot fi setate diferite protocoale pentru aplicatii cu marker unic si aplicatia
preliminara si finald in colorare multiplex;

b stare preferat — numai markerii preferati sunt afisati in lista verticala Marker in timpul credrii lamelor
(consultati 6.5.2 Crearea unei lame) si lista Available markers (Markeri disponibili) din dialogul Reagent
panel properties (Proprietati panouri de reactivi) in timpul credrii panoului (consultati 8.4.1 Crearea unui
panou). Ecranul listelor de reactivi poate fi, de asemenea, filtrat dupd aceasta proprietate;

c stare periculos — markerii identificati ca periculosi sunt eliminati la deseuri periculoase. Aceasta setare
nu poate fi modificatd pentru reactivii predefiniti.
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2 Pentru reactivii auxiliari

a reactivii vrac care sunt compatibili cu reactivul - sistemul BOND previne automat contactul dintre
reactivii auxiliari si in vrac incompatibili;

b starea preferat - ecranul listelor de reactivi poate fi filtrat dupa aceasta proprietate;

c stare periculos - reactivii identificati ca periculosi sunt eliminati la deseuri periculoase. Aceasta setare
nu poate fi modificata pentru reactivii predefiniti.

Consultati sectiunile:
e 8.2.1 Addugarea sau editarea unui reactiv

e 8.2.2 Stergerea unui reactiv

8.2.1  Adaugarea sau editarea unui reactiv

Pentru a adduga reactivi la listd, faceti clic pe Add (Addugare) din ecranul Reagent setup (Configurare reactiv).
Software-ul BOND afiseaza dialogul Add reagent (Adaugare reactiv). Consultati Figura 8-2 de mai jos.

Figurd 8-2: Dialogul Add reagent (Addugare reactiv)

Add reagent

Name: [ ] The name must start with a letter or number

Abbreviated name: [

Type: Primary antibody n

Supplier:

Staining method: Single/Sequential multiplex n

Single Preliminary Final

Default staining protocol:
Default HIER protocol:

Default enzyme protocol:

Compatible bulks:
*B\Wash

" Preferred Hazardous
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Pentru a modifica detaliile unui reactiv existent, selectati-I si faceti clic pe Open (Deschidere) sau faceti dublu clic pe
aceasta. Se deschide dialogul Edit reagent properties (Editare proprietati reactiv). Aceasta este aceeasi cu dialogul
Add reagent (Addugare reactiv) cu detaliile pentru reactivul selectat introduse.

Utilizati urmatoarele instructiuni pentru a adauga sau edita reactivi:

1

Dacd addugati un nou reactiv, introduceti un nume descriptiv in cdmpul Name (Nume).

Reactivii noi nu pot incepe cu ,*", care este rezervat pentru reactivii Leica Biosystems.

@ Aveti grija sd nu utilizati un nume care poate determina confundarea acestui reactiv cu altul
atunci cand creati protocoale sau lame.

Pentru reactivi noi, introduceti un nume scurt in Abbreviated name (Nume abreviat). Numele abreviate sunt
limitate la opt caractere.

Acest nume apare pe pictogramele lamei de pe ecranul Status (Stare) si este tiparit pe etichetele lamelor.

Daca sistemul BOND este conectat la un LIS, introduceti numele reactivului utilizat in LIS, in Public name
(Nume public) (nu se aplicd reactivilor auxiliari).

Dacd creati un nou reactiv, selectati tipul de reactiv din lista verticald Type (Tip). Dialogul se modificd in functie
de tipul selectat.

Introduceti numele furnizorului reactivului in campul Supplier (Furnizor).

Dacd reactivul este un marker (adicd anticorp primar sau probd ARN sau ADN), selectati protocoalele implicite
pentru a fi utilizate in diferite tipuri de executari de colorare care folosesc markerul.

in campul Staining method (Metoda de colorare), selectati Single/Sequential multiplex (Multiplex
simpld/secventiald) pentru a seta protocoalele implicite pentru markeri in executdrile cu o singura colorare, din
fila Single (Simplu). Pentru markerii din executdrile de colorare multiplex secventiale, setati protocoale
implicite pentru prima aplicare in fila Preliminary (Preliminar) si configurati protocolul implicit pentru ultima
aplicatie in fila Final.

Selectati Parallel multiplex (Multiplex paraleld) pentru a seta protocoale implicite pentru markerii din
executarile de colorare multiplex paralela.

@ Dacd reactivul este 0 sonda ARN sau ADN, se vor afisa protocoale suplimentare (denaturare
si hibridizare) in toate filele de mai sus.

Pentru markeri BOND predefiniti, apdsati Restore factory default protocols (Restabilire protocoale implicite din
fabricd) daca doriti sa readuceti protocoalele la valorile implicite din fabrica, recomandate pentru marker
(trebuie sa fiti autentificat cu rol de utilizator supervizor pentru a reveni la valorile implicite din fabrica).
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10 Dacd reactivul este un reactiv auxiliar creat de utilizator, verificati compatibilitatea solutiei in vrac si ajustati
dacé este necesar.

Majoritatea sistemelor vor fi afisate implicit in Wash Solution (*BWash) si apa deionizatad (*DI) BOND din
Compatible bulks (Solutii vrac compatibile). Aceasta inseamna cd oricare dintre aceste solutii va fi utilizatad in
sistemul fluidic pentru a extrage si aspira reactivul. Desi solutiile vrac nu trebuie sd intre in contact direct cu
reactivul auxiliar, poate exista un contact usor in sonda de aspirare. Pentru a evita in intregime aceasta
posibilitate, selectati solutia vrac care nu doriti sa intra in contact cu reactivul si faceti clic pe << pentrua o
muta in lista Available bulks (Solutii vrac disponibile).

Trebuie sa existe cel putin o solutie vrac setatd drept compatibila.

procesare pot apdrea in cazul contactului dintre solutiile incompatibile. Contactati Leica

c ATENTIE: Rezultatele de colorare nesatisfacatoare si posibila deteriorare a modulului de
Biosystems pentru a determina daca solutiile sunt compatibile.

11 Pentru markeri, faceti clic pe Preferred (Preferat) pentru a afisa unitatea primara sau sonda in dialogurile
pentru configurarea lamelor.

Pentru reactivii auxiliari, starea Preferred (Preferat) este utilizata numai de filtrele de pe ecranele Reagent
setup (Configurare reactiv) si Inventory (Inventar).

12 Daca doriti ca reactivul sa fie spalat in recipientul pentru deseuri periculoase, faceti clic pe Hazardous
(Periculos).

13 Faceti clic pe Save (Salvare) pentru a adduga detaliile reactivului in sistemul BOND.

Faceti clic pe Cancel (Anulare) in orice moment in timpul procesului pentru a iesi fard a face modificari.

8.2.2  Stergerea unuireactiv

Pentru a sterge un reactiv, selectati-| din lista din Reagent setup (Configurare reactiv) si faceti clic pe Delete
(Stergere). Reactivii predefiniti Leica Biosystems (care incep cu un asterisc) nu pot fi stersi.

Atunci cand stergeti detaliile unui reactiv, puteti, de asemenea, elimina detaliile de inventar pentru
ambalajele acestui reactiv. Nu puteti recupera detaliile reactivului sters sau detaliile de inventar.

Daca nu mai aveti nevoie de un reactiv pe care I-ati folosit anterior, va recomandam sa il marcati ca nefiind preferat,
mai degraba decat sd il stergeti. Acest lucru il elimina de pe majoritatea ecranelor din software, dar il pastreaza in
sistem.
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8.3 Ecrandeinventar al reactivilor

Ecranul Reagent Inventory (Inventar reactivi) enumera toti reactivii si sistemele de reactivi inregistrate vreodata (sau
care nu au fost sterse) in sistemul BOND si stocul curent al acestora. Utilizati ecranul pentru a vizualiza si gestiona
inventarul.

Figurd 8-3: Ecran Reagent Inventory (Inventar reactivi)
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Reactivii Leica Biosystems cu un volum al stocului mai mic decat volumul minim sunt evidentiati cu o bara verticald
rosie pe partea stanga a ecranului.

Filtrele de sub tabel vd permit sa setati tipul de reactiv sau de sistem de afisat.

Pentru detectare BOND, Oracle si sistemele de curdtare — selectate in filtrul Package type (Tip colet) — puteti filtra
doar in functie de Inventory status (Starea inventarului). Acest lucru vd permite sa vizualizati toate sistemele
inregistrate, doar cele aflate in stoc, sau cele aflate sub nivelurile de re-comanda.

Pentru recipientele individuale cu reactivi, puteti, de asemenea, filtra dupa Supplier (Furnizor), Preferred status (Stare
preferatd) si Reagent type (Tip reactiv) (adicd vizualizarea reactivilor ,Primari’, ,Sonde”, ,Primari cocktail paraleli”,
,Sonde cocktail paralele”, ,Auxiliari” sau , Toti").
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Unele sau toate detaliile urmdtoare pot fi afisate, in functie de tipul reactivului.

Nume

Supplier (Furnizor)

Type (Tip)
Nr. catalog

Vol. (ml)

Executdri ramase.
Curdtdri ramase
Min. (ml)

Min. (executari)

Min. (curatari)

Numele complet al reactivului.
Numele furnizorului reactivului. Nu este indicat pentru sistemele de reactivi.
Tipul de reactiv, de exemplu primar. Nu este indicat pentru sistemele de reactivi.

Numarul de catalog al reactivului care trebuie indicat la transmiterea comenzii de
reaprovizionare. Acesta nu este indicat pentru sistemele de reactivi (coloana este prezents,
dar toate valorile sunt goale).

Cantitatea totala de reactiv disponibild. Acestea includ toate ambalajele cu reactiv
inregistrate, indiferent dacd sunt incarcate in prezent pe un modul de procesare sau nu
(consultati 8.3.1 Determinarea volumului de reactiv).

Pentru sistemele Oracle, numarul de executari rdmase in sistem.
Numarul de curatdri rdamase in sistemele de curatare.

Numai pentru reactivii Leica Biosystems, volumul stocului la care vi se solicitd sa
transmiteti 0 comanda de reaprovizionare (consultati 8.3.2.1 Modificarea setdrii stocului
minim).

Pentru sistemele Oracle, numarul de executari rdmase la care vi se solicitd sd transmiteti o
comanda de reaprovizionare (consultati 8.3.2.1 Modificarea setdrii stocului minim).

Pentru sistemele de curatare, numarul de executdri rdmase la care vi se solicita sd
transmiteti o comanda de reaprovizionare (consultati 8.3.2.1 Modificarea setdrii stocului
minim).

Butoanele de comanda de deasupra tabelului de reactivi va permit sa administrati inventarul reactivului.

« Faceti clic pe Details (Detalii) pentru a vedea informatii despre ambalajele de reactivi individuale cu tipul de
reactiv selectat si optiunile setate pentru acestea.

Consultati 8.3.2 Detalii reactivi sau sistem de reactivi pentru mai multe informatii.

« Apdsati pe Enter ID (Introducere ID) pentru a adauga inventarul reactivului in sistem din Manual ID entry

(Introducere ID manual) atunci cand ID-ul nu poate fi recunoscut automat de scanerul de mana (numai BOND-
|1l si BOND-MAX).

Consultati 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi pentru mai multe informatii.

Faceti clic pe Details report (Raport detalii) pentru a genera un raport al reactivilor sau sistemelor de reactivi
enumerate in prezent in tabel.

Consultati 8.3.4 Raport detalii inventar.

Faceti clic pe Reagent usage (Utilizarea reactivului) pentru a genera un raport privind utilizarea reactivului intr-
0 perioada de timp specificata.

Consultati 8.3.5 Raport de utilizare reactivi

Consultati si 8.3.17 Determinarea volumului de reactiv pentru o descriere generald a modului in care BOND urmareste

inventarul reactivului.
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8.3.1 Determinarea volumului de reactiv

Sistemul BOND utilizeaza doua metode pentru a stabili volumul de reactiv din recipientele din tava pentru reactivi:
calculeaza volumul pe baza volumului initial si a utilizarii ulterioare si il mdsoara direct cu ajutorul unui senzor de nivel
al lichidului (LLS) pentru BOND-III si BOND-MAX, sau prin intermediul unui senzor cu ultrasunete al nivelului de lichid
(ULLS) pentru BOND-PRIME.

Calculul volumului se bazeaza pe volumul initial al reactivului, scdzand reactivul pe masura ce acesta este distribuit si
addugand pentru completari (recipiente deschise). Se pot produce discrepante daca reactivul se pierde prin evaporare
sau scurgeri.

Pentru BOND-MAX si BOND-III, Sistemul LLS este integrat in sonda de aspirare. Acesta determind volumele reactivilor
detectand inaltimea reactivului atunci cand sonda de aspirare este imersata in recipiente. In setarile implicite,
mdsurarea volumului LLS (denumitd adesea ,test de picurare”) este efectuatd automat intr-o gama de conditii
precum, de exemplu, atunci cand un recipient nu a fost masurat timp de mai mult de 30 de zile. Reactivul se poate
evapora sau recipientul poate fi utilizat pe alt sistem. Aceste teste de picurare implicite sunt programate atunci cand
nu intarzie procesarea, astfel incat este posibil ca un reactiv care se presupunea initial ca va fi disponibil sd aibad un
volum insuficient pentru executdrile programate. Atunci cand se intampla acest lucru, se activeaza o alertd, iar
operatorul trebuie fie sa reumple recipientul (numai recipientele deschise), fie sd asigure disponibilitatea unui reactiv
alternativ adecvat (consultati 8.1.1.4 Inlocuirea reactivului).

Pentru BOND-PRIME, sistemul ULLS este integrat in sonda ARC. Daca se produce o discrepanta, sistemul uLLS va
efectua un test de picurare in acelasi mod in care acesta se efectueaza pe BOND-MAX si BOND-III.

Optional, puteti seta BOND pentru a efectua testele de picurare pe recipiente inainte de fiecare executare de
procesare. Acest lucru este setat independent pentru recipiente deschise, recipiente gata de utilizare si sisteme de
reactivi. Setarea asigura faptul ca executdrile incepute au suficient reactiv pentru a se incheia cu succes, insa intarzie
procesarea in timp ce se realizeaza testele de picurare. Setati aceste optiuni in fereastra Settings > Laboratory
Settings (Setdri > Setari laborator) a clientului administrativ (consultati 10.5.1 Setdri de laborator).

Nu umpleti excesiv recipientele cu reactivi. Un recipient cu reactiv umplut excesiv va fi raportat ca
fiind gol la testul de picurare

8.3.1.1 Raportarea volumului pentru sistemele de detectare

Pentru a face volumele raportate pentru sistemele de detectare BOND comparabile cu cele raportate pentru recipiente
individuale (permitand estimarea numarului de lame pentru care se poate utiliza un sistem de detectare) volumele
sistemului sunt raportate in mililitri, pentru un singur recipient. Totusi, deoarece sistemele de detectare sunt formate
din recipiente cu volume diferite, trebuie aplicata o regula pentru raportarea volumului, descrisa in aceasta sectiune.

Retineti ca aceasta reguld nu se aplica sistemelor Oracle sau sistemelor de curdtare, care raporteaza numarul de
executari sau, respectiv, de curatdri ramase.

Pentru sistemele de detectare, volumul este raportat avand drept referinta cel mai mare recipient unic din sistem. De
exemplu, daca cel mai mare recipient contine 30 ml, volumul sistemului este raportat avand drept referintd volumul de
30 ml. Software-ul BOND porneste de la supozitia cd toate recipientele din sistemele noi sunt pline, astfel incat un
sistem cu cel mai mare recipient de 30ml este raportat ca avand un volum de 30 ml la prima inregistrare.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 212



Capitolul 8 Gestionarea reactivilor (pe BOND Controler)

Pe madsura ce reactivul este utilizat, valoarea raportata este volumul recipientului cu cel mai mic volum relativ. Daca
volumul acestui recipient nu este acelasi cu cel al celui mai mare recipient din sistem, valoarea este normalizatd la
volumul celui mai mare recipient. De exemplu, intr-un sistem cu mai multe recipiente de 30ml si doud recipiente de
2.4 ml, este posibil ca unul dintre recipientele 2.4 ml sd aibd, in raport cu volumele initiale, cel mai mic volum de
reactiv. Daca are un volum ramas de 1.2 ml (jumatate din volumul initial), atunci volumul sistemului per total este
raportat ca fiind jumatate din 30 ml (15 ml).

8.3.1.2 Teste de raportare ramase pentru sistemele de reactivi de cercetare

Fiecare sistem de reactivi de cercetare poate executa un numar fix de teste (de ex., 200 de teste, daca volumul
implicit de distribuire este de 150 pL).

De fiecare data cand o lama este coloratd utilizdnd acest sistem de reactivi de cercetare, numarul de teste ramase
este redus.

Cand numarul de teste ramase ajunge la zero, sistemul este marcat ca fiind Empty (Gol).

8.3.2  Detalii reactivi sau sistem de reactivi

Pentru a afisa detaliile ambalajelor individuale de reactivi sau sisteme de reactivi, faceti dublu clic pe tipul reactivului
din tabelul Inventar reactivi sau selectati-l si faceti clic pe Details (Detalii).

Figurd 8-4: Dialogul Reagent inventory details (Detalii inventar reactivi)
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Un dialog cu detaliile de inventar afiseaza fiecare ambalaj individual al reactivului sau sistemului selectat. Campurile
si optiunile din dialog difera in functie de tipul pachetului de reactivi si de furnizor. In mod implicit, sunt afisate doar
ambalajele cu reactiv disponibil, care nu sunt expirate. De asemenea, puteti afisa ambalaje goale (care nu au atins
data de expirare) sau toate ambalajele care au expirat in ultima lund — selectati Available (Disponibil), Empty (Gol) sau
Expired (Expirat), dupd cum este necesar, in dialog.

Package name (Nume ambalaj) reactiv este indicat pentru toate tipurile de ambalaje de reactivi. In plus, reactivii
BOND indicd Catalog N° (Nr. catalog) in vederea transmiterii unei comenzi de reaprovizionare, iar reactivii BOND(dar
nu si sistemele) includ si Package name (Nume ambalaj), care indica dimensiunea ambalajului.
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Reactivii si sistemele BOND includ si un Minimum stock (Stoc minim) care indica nivelul stocului la care vi se solicita
sd transmiteti 0 comanda de reaprovizionare pentru reactiv (consultati 8.3.2.1 Modificarea setdrii stocului minim).

Utilizand scanerul de mana puteti scana codul lateral (codurile laterale) de bare al (ale) unui recipient cu reactiv
inregistrat sau al (ale) unui sistem de reactivi pentru a initia dialogul cu detaliile inventarului. Articolul de inventar
scanat va fi evidentiat in tabelul cu detalii si filtrele Show (Afisare) (Available (Disponibil), Empty (Gol) sau Expired
(Expirat)) vor fi setate automat, dupd caz.

Tabelul din dialog prezintd urmatoarele informatii pentru fiecare ambalaj de reactivi:

UPI Identificatorul unic al ambalajului (consultati 8.1.1.3 |dentificarea reactivului).

Nr. lot Numarul lotului ambalajului.

Data expirarii Data de expirare a ambalajului. Ambalajele nu trebuie utilizate dupa aceasta data.

Inregistrat Data la care ambalajul a fost inregistrat prima data in sistemul BOND.

Prima utilizare Data la care ambalajul a fost utilizat prima data in sistemul BOND.

Marcat gol Data la care ambalajul a fost marcat ca gol. Aceasta optiune poate fi setatd automat de
software sau manual (consultati 8.3.2.3 Marcarea unui ambalaj ca fiind gol sau ca nefiind
gol).

Vol. initial (ml) Volumul de reactiv din ambalajul nou, complet.

Nu este indicat pentru sistemele de reactivi.

Vol. (ml) Volumul de reactiv curent din recipient. Pentru sisteme de detectare, consultati
8.3.1.1 Raportarea volumului pentru sistemele de detectare.
Reumplere (ml) Pentru recipientele deschise, volumul ramas de reactiv care poate fi utilizat pentru
reumplerea recipientului.
Curatari ramase Pentru sistemele de curatare, numarul de curatari care pot fi efectuate cu reactivul ramas.
Executdri ramase Pentru sistemele de curatare, numarul de executari care pot fi efectuate cu reactivul rdmas.

Butoanele de pe dialogurile cu detaliile inventarului permit configurarea anumitor detalii de inventar (corespunzatoare
tipului de ambalaj) si generarea unui raport de detalii pentru reactivul sau sistemul specific. Sectiunile de mai jos
descriu optiunile de configurare si raportare.

8.3.2.1  Modificarea setarii stocului minim

Reactivii si sistemele de reactivi Leica Biosystems predefinite pot avea un ,nivel minim al stocului” definit. Atunci
cand stocul de reactiv total scade sub nivelul setat, reactivul este evidentiat cu rosi pe ecranul Reagent Inventory
(Inventar reactiv) pentru a solicita utilizatorului sa transmita o comanda de reaprovizionare pentru reactivul sau
sistemul respectiv.

Pentru a modifica setarea stocului minim, faceti clic pe Set minimum stock level (Setare nivel minim stoc). In
fereastra pop-up, introduceti nivelul minim necesar al stocului in campul Minimum stock (Stoc minim). Utilizati
mililitri, executdri sau curatdri, in functie de tipul de ambalaj. Faceti clic pe OK.
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8.3.2.2 Raport reactiv

Faceti clic pe Details report (Raport detalii) pentru a genera un raport doar pentru reactivul sau sistemul de reactivi
selectat. Consultati 8.3.4 Raport detalii inventar pentru mai multe detalii.

8.3.2.3 Marcarea unui ambalaj ca fiind gol sau ca nefiind gol

Puteti marca un ambalaj de reactiv ca fiind gol, de exemplu atunci cand acesta este eliminat inainte de a fi utilizat
complet. Pentru a face acest lucru, selectati ambalajul din tabel, apoi faceti clic pe Mark as empty (Marcare ca gol).
Software-ul introduce data curenta in Marked empty (Marcat gol).

Pentru a reactiva un ambalaj de reactiv marcat gol, selectati-l in tabel si faceti clic pe Mark not empty (Marcare ca
nefiind gol). Acest lucru poate fi efectuat numai atunci cand ambalajul nu este incarcat intr-un modul de procesare.
Ambalajul indicd volumul de reactiv pe care I-a avut inainte de a fi marcat ca gol.

Selectati butonul radio Empty (Gol) de deasupra tabelului pentru a afisa elementele marcate ca goale.

8.3.2.4 Reumplerea unui recipient pentru reactiv deschis

Puteti reutiliza recipientele cu reactiv deschise BOND pentru a distribui pana la 40 ml dintr-un anumit reactiv. Nu
exista nicio limita privind numarul de recipiente de mai multe ori, dacd umpleti cu cantitati mai mici decat volumele
recipientului.

Utilizati urmatoarele instructiuni pentru a reumple un recipient deschis.

1 Umpleti recipientul cu volumul dorit de reactiv.

2 Scanati recipientul (conform descrierii din 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi) apoi faceti
clic pe Refill (Reumplere).

Butonul de reumplere nu va fi disponibil daca introducerea mai multor reactivi in recipient determina depasirea
limitei de 40 ml.

3 Setati 0 data de expirare pentru noul reactiv.

Retineti cd atunci cand un recipient deschis este umplut (fie pentru prima dat3, fie pentru o
reumplere), software-ul presupune cd recipientul este umplut la maxim pentru recipientul respectiv,
adica volumul (ml) specificat de utilizator atunci cand reactivul este inregistrat pentru prima oara sau
volumul curent plus valoarea ramasa din volumul de reumplere permis. Volumul raportat este

corectat, daca este necesar, cand se efectueaza un test de picurare. Acest lucru poate sa nu aiba loc
pana cand recipientul nu este utilizat.

Fiecare recipient deschis este blocat la un anumit reactiv atunci cand este inregistrat prima oara.
Fiecare recipient deschis trebuie sa utilizeze acelasi reactiv de fiecare datd cand este reumplut.
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8.3.3  Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi

Inregistrarea unui ambalaj de reactivi il adaugé la inventar. Reactivul trebuie s& fie inclus in Reagent setup
(Configurare reactivi) inainte de a putea inregistra un ambalaj care contine reactivul respectiv.

Trebuie sa inregistrati ambalajele de reactivi inainte de a le utiliza pe modulele de procesare BOND.
Daca incarcati un recipient cu reactiv neinregistrat in modulul de procesare, software-ul nu il va recunoaste si va afisa
0 pictograma de informatii in pozitia reactivului pe ecranul System status (Stare sistem).

Pentru informatii privind starea recipientelor pentru reactivi incdrcate in modulul de procesare BOND-PRIME,
consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

‘ Software-ul BOND va urmari utilizarea reactivului si va va alerta cand reactivul trebuie inlocuit.

Nu incercati sa reumpleti un recipient BOND de reactiv gara de utilizare, deoarece software-ul BOND il va recunoaste
ca recipient folosit si va refuza sa il foloseasca.

Dacd BOND nu recunoaste un nou ambalaj de reactivi pe care il scanati pentru a-l inregistra, atunci este posibil sa nu
aveti instalat cel mai recent fisier de definitii Data Definition (BDD) BOND; accesati sistemul online pentru cel mai
recent fisier BDD, apoi descdrcati-l si instalati-l (prin intermediul ecranului BDD update (Actualizare BDD) al clientului
administrativ) dacd ,versiunea datelor” este ulterioara celei prezentate in dialogul About BOND (Despre BOND). Dupd
instalarea celui mai recent fisier BDD, reporniti clientul clinic si reincercati inregistrarea noului recipient de reactivi sau
a sistemului de reactivi.

Metodele pentru inregistrarea diferitelor tipuri de ambalaje de reactivi sunt descrise in urmdatoarele sectiuni:
o 8.3.3.1Inregistrarea sistemelor de reactivi
« 8.3.3.2 Inregistrarea BOND Reactivilor gata de utilizare
» 8.3.3.3Inregistrarea Reactivilor care nu sunt gata de utilizare

e 8.3.3.4 Introducere ID manual

8.3.3.1 Inregistrarea sistemelor de reactivi

Pentru a inregistra un sistem de detectare sau de curatare BOND, scanati cele doud coduri de bare de pe partea
laterald a tavii pentru reactivi.

Unele sisteme de reactivi au un singur cod de bare pe tava pentru reactivi, de exemplu sistemele care
au numai unul sau doud recipiente.

Sistemele de reactivi BOND-PRIME au un singur cod de bare 2D pe partea laterald a tavii.
Software-ul va afisa dialogul Add reagent system (Addugare sistem reactiv).

Pericol laser. Posibile leziuni grave ale ochilor. Evitati contactul vizual direct cu fasciculele laser.
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Figura 8-5: Inregistrarea unui sistem de detectare BOND
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Verificati daca detaliile din dialog corespund detaliilor ambalajului, apoi faceti clic pe OK.

‘ Nu incercati sd inregistrati recipiente individuale pentru reactivi care fac parte dintr-un sistem de
reactivi.

8.3.3.2 Inregistrarea BOND Reactivilor gata de utilizare

Pentru a inregistra un ambalaj de reactivi gata de utilizare BOND, scanati codul de bare de pe partea frontald a
recipientului. Software-ul va afisa dialogul Add reagent package (Addugare ambalaj reactiv).

Figurs 8-6: Inregistrarea BOND ambalajelor de reactivi

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GA5), 7 mL
Catalog N°: PAD026 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N°*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. {(mL) 7.00

Verificati daca detaliile din dialog corespund detaliilor ambalajului, apoi faceti clic pe Add (Addugare).
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8.3.3.3 Inregistrarea Reactivilor care nu sunt gata de utilizare

Reactivii nefurnizati in ambalaje gata de utilizare BOND pot fi folositi in sistemul BOND, in recipiente deschise sau de
titrare BOND. Dupa ce un reactiv care nu este gata de utilizare a fost pregatit si introdus intr-un recipient deschis de 7
ml sau 30ml sau intr-un recipient de titrare de 6ml, acesta este inregistrat in acelasi mod ca si reactivii BOND:

1 Asigurati-vd ca reactivul a fost creat in sistem si este preferat. Reactivul definit de utilizator trebuie sa fie
preferat pentru inregistrarea inventarului. (a se vedea 8.2.1 Addugarea sau editarea unui reactiv).

Retineti ca enzimele create cu BOND Setul de pretratare enzimatica sunt predefinite in sistem si nu necesita
Ccrearea manuala.

2 Scanati codul de bare de pe partea frontald a recipientului deschis sau de titrare pentru a deschide dialogul
Add open container (Addugare recipient deschis).

3 Selectati numele reactivului din lista verticala Reagent name (Nume reactiv). (Numele furnizorului este afisat in
paranteze langd numele reactivului.)

Lista include toti reactivii preferati auxiliary non-BOND si markerii creati in sistem, precum si cele patru enzime
predefinite care pot fi pregatite din BOND Trusa de pretratare enzimatica. Daca nu ati creat reactivul in sistem,
anulati iesirea din Add open container (Adaugare recipient deschis) si efectuati mai intai acest pas (consultati

pasul 1 de mai sus).

4 Introduceti numarul lotului pentru reactiv, din documentatia furnizorului reactivului.

5 Faceti clic pe Expiration date (Data expirdrii) pentru a seta data de expirare cu comenzile calendar (sau puteti
introduce o datd).

introduceti, de exemplu, LL/AAAA sau LLL/AAAA, va filuatd in considerare prima zi a lunii

‘ Puteti introduce date partiale precum Z/L, ZZ/LL sau ZZ/LLL; anul curent este presupus. Daca
respective.

Dacd introduceti o datd nevalidd, apare un chenar rosu in jurul campului Expiration date (Data expirare) si este
afisat un mesaj de eroare de validare.

Cand faceti clic pe Expiration date (Datd expirare) , o intrare valida a datei este reformatata automat pentru a
corespunde formatului datei sistemului. Daca a fost introdusa cel putin o datd valida inainte de a introduce o
data nevalidd, campul va firesetat la ultima data valida introdusa atunci cand faceti clic pe el.

6 Faceti clic pe OK pentru a inregistra reactivul.

8.3.3.4 Introducere ID manual

Daca BOND sistemul nu citeste un cod de bare al reactivului, procedati dupa cum urmeaza din ecranul Reagent
Inventory (Inventar reactiv):

1 Faceti clic pe Enter ID (Introducere ID).

Software-ul BOND afiseaza Manual ID entry (Introducere ID manual).
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2 Introduceti numerele asociate cu codurile de bare lungi de pe partea frontald a recipientului sau numerele
asociate codului de bare 2D in randul de sus din caseta de dialog.

3 Faceticlic pe Validate (Validare).

Daca existd mai multe coduri de bare, asa cum se intampla in cazul sistemelor de detectare, faceti clic pe
Validate (Validare) dupd introducerea numerelor corespunzatoare pentru fiecare cod de bare.

4 Dupa ce valideaza corectitudinea codurilor de bare, software-ul afiseaza caseta de dialog Add reagent package
(Adaugare pachet reactiv).

5 Verificati detaliile ambalajului sau addugati detalii urmand instructiunile din dialogul Add reagent package
(Adaugare pachet reactiv) , apoi faceti clic pe OK pentru a inregistra coletul.

8.3.4  Raport detalii inventar

Puteti genera un raport al detaliilor de inventar ale reactivilor sau sistemelor de reactivi afisate in tabelul de pe ecranul
Reagent Inventory (Inventar reactiv). Raportul generat prezinta informatii pentru fiecare dintre reactivii sau sistemele
vizibile, inclusiv stocul total rdmas. Dacéa stocul total este mai mic decat nivelul minim de stoc (consultati

8.3.2.1 Modificarea setdrii stocului minim) atunci este marcat cu ,Low” (Scazut) in raport.

Setati filtrele in partea de jos a ecranului pentru a afisa reactivii sau sistemele de reactivi care va intereseaza, apoi
faceti clic pe Details report (Raport detalii). Raportul este generat si afisat intr-o fereastra noud.

Partea din dreapta sus a raportului inventarului reactivilor afiseaza informatiile din tabelul urmator.

Facility (Unitate) Numele unitatii asa cum este introdus in campul Facility (Unitate) din ecranul Settings >
Laboratory Settings (Setari > Setari laborator) al clientului administrativ - consultati
10.5.1 Setari de laborator

Subiect Setdrile de filtrare utilizate pentru a selecta reactivii sau sistemele de reactivi din raport.

Pentru fiecare reactiv listat in tabel, cuprinsul raportului include:
e nume
« stoc total disponibil (marcat in cazul in care este mai mic decat nivelul minim de stocuri)
« numadrul de catalog (pentru recipiente BOND gata de utilizare) sau ,deschise” (pentru recipiente deschise)
« tip (primar, sonda, auxiliar sau sistem reactiv)

o furnizor
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Pentru fiecare ambalaj individual de reactivi, raportul afiseaza:
o UPI
e numar lot
» data expirdrii
» datala care s-ainregistrat
 data primei utilizari
« data ultimei utilizari
* cantitate ramasa

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.

8.3.5  Raport de utilizare reactivi

Raportul de utilizare a reactivului aratd cantitatea de reactiv utilizata si cate teste au fost procesate cu acest reactiv
intr-o perioada definitd. Informatiile sunt detaliate pentru recipiente individuale, precum si pentru afisarea cantitatilor
totale de reactivi.

Raportul acoperd toti reactivii utilizati in perioada definitd, indiferent de reactivii afisati in prezent pe ecranul Reagent
Inventory (Inventar reactivi). Utilizarea sistemului de reactivi nu este inclusa.

‘ Utilizarea reactivului vrac BOND-PRIME este urmdrita si afisatd in raport.

Faceti clic pe Reagent usage (Utilizarea reactivului) pentru a deschide un dialog de selectare a datei, unde trebuie sa

setati perioada pentru care doriti sa generati raportul. Setati intervalele From (De la) si To (Pana la) pentru data si ord
(consultati Utilizarea selectorilor de data si ora (Sectiunea de la pagina 227)), apoi facei clic pe Generate (Generare).
Raportul este generat si afisat intr-o fereastra noua.

Partea din dreapta sus a raportului inventarului reactivilor afiseaza informatiile din tabelul urmator.

Facility (Unitate) Numele unitatii asa cum este introdus in campul Facility (Unitate) din ecranul Settings >
Laboratory Settings (Setari > Setari laborator) al clientului administrativ - consultati
10.5.1 Setari de laborator

Time period (Perioadd  Datele ,from” (de la) si,to” (pana la) pentru perioada in care se referd raportul
de timp)
Pentru fiecare reactiv utilizat in perioada respectiva, raportul afiseaza:
e Numele (numele abreviat al reactivului);
» UPIdin fiecare recipient utilizat;

» Numarul de lot al fiecarui recipient utilizat;
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» Data de expirare a fiecarui recipient utilizat;
» Numarul de lame procesate, atat per recipient, cat si in total pentru reactiv,
« Volumul reactivului utilizat in perioada respectiva, atat per recipient, cat siin total pentru reactiv.

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.

8.4  Ecran de panouri de reactivi

Un panou este un set de markeri definiti de utilizator. Puteti utiliza panouri pentru a adduga rapid un numar de lame in
sistem.

Panourile pot fi utilizate numai pentru lame de rutina cu colorare unica si lame paralele multiplex; acestea nu pot fi
utilizate pentru a configura lame cu colorare secventiald. Trebuie sa aveti un rol de utilizator supervizor pentru a crea
panouri.

Pentru a afisa Reagent Panels (Panouri de reactivi), faceti clic pe Reagent setup (Configurare reactivi) din bara de
functii, apoi faceti clic pe fila Panels (Panouri).

Pentru mai multe informatii, consultati:

e 8.4.1 Crearea unui panou
e 8.4.2 Vizualizarea sau editarea detaliilor panoului

 8.4.3 Eliminarea unui panou
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8.4.1  Crearea unui panou

Pentru a crea un panou, procedati dupd cum urmeaza (trebuie sd aveti un rol de utilizator supervizor):

1 Faceti clic pe Add panel (Addugare panou).
Software-ul va afisa dialogul Reagent panel properties (Proprietati panou reactivi).

Figurd 8-7: Dialogul Reagent panel properties (Proprietdti panou reactivi)
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Tabelul din dreapta dialogului Reagent panel properties (Proprietati panou reactivi) afiseaza continutul
panoului, iar tabelul din stanga listeaza toti markerii disponibili.

2 Introduceti un nume pentru panoul din cdmpul Panel name (Nume panou) din partea superioara a dialogului.
Nu puteti salva un profil fara nume.

3 Pentru a adduga un marker in panou, selectati un element din lista de anticorpi sau sonde disponibile din

tabelul din partea stangd, apoi faceti clic pe .
Pentru a adduga un control tesut pozitiv, faceti clic pe marker, apoi faceti clic pe .
Pentru a adduga un control {esut negativ, faceti clic pe marker, apoi facei clic pe .

4 Pentru a elimina un element din panou, selectati-l in tabelul din dreapta si faceti clic pe .

Panourile trebuie sa aibd Test tissue (Tesut test). Nu puteti salva un panou care nu are Test
tissue (Tesut test).

5 Cand panoul este corect, faceti clic pe OK pentru a salva detaliile.

Dacd nu doriti sd salvati panoul, faceti clic pe Cancel (Anulare).
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8.4.2  Vizualizarea sau editarea detaliilor panoului

Pentru a vizualiza detaliile unui profil, selectati-l in tabelul din stanga al ecranului Reagent panels (Panouri pentru
reactivi). Markerii din profil sunt afisati in tabelul din dreapta ecranului. Pentru a edita panoul, faceti clic pe Panel
properties (Proprietdti panou) si editati conform descrierii din 8.4.1 Crearea unui panou.

8.4.3  Eliminarea unui panou

Pentru a elimina un panou din sistem, selectati-l in tabelul de pe ecranul Reagent panels (Panouri pentru reactivi), apoi
faceti clic pe Remove panel (Eliminare panou). Vi se va cere sa confirmati eliminarea.

‘ Procedati cu atentie la eliminarea panourilor. Detaliile panourilor sterse nu pot fi recuperate.
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Slide History (Istoric lame) (in
BOND Controller (Controler))

Ecranul Slide history (Istoric lame) afiseaza detaliile lamelor programate, in curs de executie sau care au fost
executate pe sistemul BOND.

Executdrile care au fost programate, dar oprite inainte de a incepe procesarea (prin deblocarea tdvii), au inregistrarile
individuale ale lamei respective eliminate din lista istoricului si inlocuite cu un singur rand pentru intreaga tava,
indicand starea ,Rejected” (Respins). Pentru aceste executdri sunt disponibile optiunile de executare evenimente i
executare raport detalii.

Acest capitol are urmatoarele sectiuni:
9.1 Ecranul Slide History (Istoric lame)
9.2 Slide Selection (Selectare lame)
9.3 Slide Properties and Slide Rerun (Proprietati lame si reexecutare lame)
9.4 Run Events Report (Executare raport evenimente)
« 9.5 Run Details Report (Executare raport detalii)
e 9.6 Raport caz
9.7 Protocol Report (Raport protocol)
« 0.8 Slides Summary (Rezumat lame)
e 9.9 Export date

9.10 Istoric scurt lame
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9.1 Ecranul Slide History (Istoric lame)

Slide history

Pentru a vedea detaliile istoricului lamelor sau pentru a genera rapoarte de executare evenimente,
executare detalii sau de caz, selectati pictograma Slide history (Istoric lame) pe bara de functii.

Figurd 9-1: Ecranul Slide history (Istoric lame)
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Lista istoricului lamelor afiseaza lamele executate in perioada definitd in filtrul Date range (Interval datd) de deasupra
listei sau 0 anumita lama identificatd pe baza filtrului Slide ID (ID lamd) (consultati 9.2 Slide Selection (Selectare
lame)).

Retineti ca este posibil ca numerele de identificare ale executdrii afisate pe ecran sa nu creasca succesiv. Pentru
modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX, numerele de identificare ale executarii sunt alocate atunci cand tavile
pentru lame sunt blocate, astfel incat dacd o tava este blocatd, deblocata si apoi blocata din nou (inainte de inceperea
executarii), numarul de identificare al executarii si numarul alocat dupd prima blocare este omis.

In modulul de procesare BOND-PRIME, un numér de identificare a executérii este alocat fiecarei lame.
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Codificarea prin culori a lamelelor corespunde celei utilizate pe ecranul Slide setup (Configurare lame) (consultati
6.5.1 Descrierea campurilor de lame si a controalelor):

« Alb: lame creatd in dialogul Add slide (Addugare lamd)

« Galben: lame create in dialogul Slide identification (Identificarea lamei) (consultati 6.8 Creare neprevazutd a
lamei si a cazului)

* Grideschis: Lame LIS
« lama LIS cu prioritate (consultati 11.2.5 Lame prioritare)
Fiecare lama are urmatoarele valori raportate in lista:
 Process date (Data procesare) (data la care a inceput procesarea lamelor)
e RunID (ID executare)
e [Dlamad
» Marker (numele anticorpului sau sondei primare)
» Nume pacient
« CaselD (ID caz)
 Type (Tip) (tesut de test sau tesut de control pozitiv sau negativ)

« Status (Stare) (in curs sau efectuat si dacd au fost observate evenimente neasteptate; este posibil sd fie
afisata si starea ,Rejected” (Respins) pentru ciclurile care au fost oprite inainte de a incepe procesarea)

@ Daca starea este Done (notification) (Efectuat (notificare)), inspectati Executare raport evenimente
pentru a afla daca este posibil ca evenimentele neasteptate sa fi afectat colorarea. Evenimentele
neasteptate sunt afisate cu caractere aldine.

Pentru a vizualiza informatii despre o lama, selectati-o in listd, apoi faceti clic pe unul dintre butoanele de sub lista.
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9.2  Slide Selection (Selectare lame)

Filtrati lamele care doriti sd apard in lista de pe ecranul Slide history (Istoric lame) afisand toate lamele procesate intr-
o perioadd de timp definita sau afisati o anumitd lama introducand ID-ul acesteia. Faceti clic pe meniul vertical si
alegeti filtrul de lame pe care doriti sa il utilizati.

Filtrul pentru lame Date range (Interval data)

Figurd 9-2: Filtrul pentru lame Date range (Interval datd)

Slide history

Utilizati filtrul pentru lame Date range (Interval datd) pentru a specifica perioada de raportare care va fi afisatd pe
ecran; se afiseaza numai lamele procesate in perioada respectiva. Setati datele ,From” (De la) si, To" (Pand la) si,
daca este necesar orele, pentru a defini intervalul orar care doriti sd fie afisat. Apoi faceti clic pe Apply (Aplicare)
pentru a afisa lamele.

Daca au fost procesate peste 1000 de lame in perioada pe care o definiti, se afiseaza numai primele 1000. Pentru a
vizualiza detaliile setului complet, trebuie sa exportati datele lamelor - consultati 9.9 Export date.

Campul To (Pand la) este setat initial la data si ora curentd, iar campul From (De la) este setat la exact o0 sdptdmana
inainte. Dacd modificati setdrile, puteti reveni la aceastad configuratie facand clic pe Last seven days (Ultimele sapte
zile).

Utilizarea selectorilor de data si ora

Pentru a seta ziua, luna si anul, faceti clic pe pictograma calendar si selectati o data. Derulati prin luni facand clic pe
sagetile din bara de titlu a calendarului. Sau faceti clic in centrul barei de titlu pentru a selecta o alta lund sau pentru a
derula printre ani. Alternativ, puteti introduce data direct in camp.

Pentru a seta ora, faceti clic in cdmpul pentru ord si utilizati butoanele sus si jos (sau tastele sdgeatd sus sijos). In
functie de pozitia cursorului, ora se modificd cu 0 ord, zece minute sau un minut. Alternativ, puteti introduce ora direct
in camp.

Filtrul pentru lame Slide ID (ID lama)

Utilizati filtrul pentru lame Slide ID (ID lama) pentru a localiza informatii despre o anumita lama. Introduceti ID-ul lamei
in cdmpul Slide ID (ID lama) si faceti clic pe Apply (Aplicare).
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9.3  Slide Properties and Slide Rerun (Proprietati
lame si reexecutare lame)

Pentru a vizualiza proprietatile unei lame in Slide history (Istoric lame), selectati lama, apoi faceti clic pe Slide
properties (Proprietdti lame) (sau faceti dublu-clic). Aceasta este acelasi dialog ca cel care se deschide din ecranul
Slide setup (Configurare lame) (6.5.4 Editarea unei lame).

Nu puteti edita niciunul dintre detaliile pacientului sau ale testului in dialogul Slide properties (Proprietdti lame) dacd
acesta este deschis din Slide history (Istoric lame) (din moment ce lama a fost sau este procesata), dar puteti adauga
comentarii in campul Comments (Comentarii) sau puteti reexecuta lame - consultati 9.3.1 Rerunning Slides
(Reexecutare lame).

9.3.1  Rerunning Slides (Reexecutare lame)

Daca lama nu corespunde cerintelor, aceasta poate fi marcata pentru a fi executata din nou. Utilizati urmatoarea
procedurd pentru a initia o reexecutare a lamelor din dialogul Slide properties (Proprietati lame):

1 Faceti clic pe Copy slide (Copiere lama).

Dialogul Slide properties (Proprietati lame) se modifica in dialogul Add slide (Addugare lama), cu cadmpuri
editabile.

? Efectuati modificarile necesare, apoi faceti clic pe Add slide (Addugare lama).

3 Confirmati cazul, pacientul si medicul pentru lama copiata copiat pentru a adduga lama in ecranul Slide setup
(Configurare lame).

Dialogul Add slide (Addugare lama) ramane deschis pentru a vd permite sd adaugati mai multe lame, daca
doriti.

4 Faceti clic pe Close (inchidere) pentru a reveni la ecranul Slide history (Istoric lame).

5 Executati lamele nou create in modul obisnuit.
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9.4 Run Events Report (Executare raport
evenimente)

Generat din Slide history (Istoric lame), acest raport prezintd toate evenimentele pentru toate lamele de pe tava pe
care a fost executat ciclul de executare al lamei selectate. Facei clic pe Run events (Executare evenimente) pentru a
genera raportul.

Pentru modulul de procesare BOND-PRIME, raportul afiseaza evenimentele pentru lamele individuale.

De asemenea, pentru BOND-IIl sau BOND-MAX, rapoartele Run Events (Executare evenimente) pot fi generate in timp
ce lamele sunt procesate. Facei clic dreapta pe executarea corespunzatoare sau lista corespunzatoare din ecranele
System status (Stare sistem) sau Protocol status (Stare protocol) ecrane si selectati Run events (Executare
evenimente) din meniu. Evenimentele care au initiat o notificare de lama sunt afisate cu caractere aldine, astfel incat
acestea sd poata fi gasite cu usurinta.

Partea din dreapta sus a Run Events Report (Executare raport evenimente) afiseaza informatiile din tabelul urmator:

Nr. serie PM Numarul de serie al modulului de procesare utilizat pentru executare

Processing module Numele modulului de procesare utilizat pentru executare
(Modul de procesare)

Slide tray (Tava pentru Numarul ansamblului de colorare a lamelor utilizat pentru executare (la BOND-IIl sau
lame) BOND-MAX)

Modulul ARC Numarul modulului ARC BOND-PRIME utilizat pentru executare

Dispense volume Volumul de reactiv care trebuie distribuit (consultati 6.5.8 Volumele de distribuire si
(Volum de distribuire) pozitia tesutului pe lame)

Start time (Ora inceperii) Data si ora de incepere a executarii

Run progress (Progres  Indiferent daca executarea este finalizata sau in curs de procesare
executare)

Mod de colorare Modul de colorare utilizat, de exemplu rutina unica

Imaginile etichetelor pentru lame pentru toate lamele din executare sunt afisate in partea de sus a raportului.
Cuprinsul raportului afiseaza ora, numarul evenimentului si descrierea evenimentului pentru evenimentele executarii.
Numadrul evenimentului este utilizat de Leica Biosystems pentru urmarirea erorilor, daca este nevoie.

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.
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9.5  Run Details Report (Executare raport detalii)

Generat din ecranul Slide history (Istoric lame), acest raport prezintd detaliile fiecarei lame de pe aceeasi tava cu cea
a lamei selectatd in momentul respectiv. Tava trebuie sa fi terminat procesarea si sa fie deblocatd. Facei clic pe Run
details (Executare detalii) pentru a genera raportul. Partea din dreapta sus a Run Events Report (Executare raport
evenimente) afiseazd informatiile din tabelul urmator:

Camp Descriere

Nr. serie PM Numarul de serie al modulului de procesare utilizat pentru executare

PM name (Nume PM) Numele modulului de procesare utilizat pentru executare

Slide tray (Tava pentru Numarul ansamblului de colorare a lamelor utilizat pentru executare (la BOND-IIl sau
lame) BOND-MAX)

Locul de colorare Numadrul modulului ARC BOND-PRIME utilizat pentru executare

Start time (Ora inceperii) ~ Data si ora de incepere a executdrii

Run started by (Executare  Numele de utilizator al persoanei care a inceput executarea
inceputa de)

Lama incdrcata de Numele de utilizator al persoanei care a incarcat lama

Lama descdrcata de Numele de utilizator al persoanei care a descarcat lama

Pentru fiecare lama din ciclul de executare, cuprinsul raportului prezinta o imagine a etichetei lamei si informatiile de
mai jos.

Camp Descriere

ID lama Sistemul BOND aloca un identificator unic fiecarei lame

Slide created by (Lama Numele de utilizator al persoanei care a creat lama sau ,LIS", unde este cazul
creatd de)

Nr. caz Un identificator unic de caz generat de software-ul BOND

Tissue type (Tip tesut) Tesut de test, tesut de control pozitiv sau tesut de control negativ

Dispense volume (Volum  Volumul de reactiv care trebuie distribuit (consultati 6.5.8 Volumele de distribuire si
de distribuire) pozitia tesutului pe lame)

Nume pacient Identificarea pacientului
Case ID (ID caz) Identificarea cazului introdusa in timpul configurarii lamelor

Staining protocol (Protocol ~ Protocol de colorare utilizat
de colorare)

Pregatire Protocol de pregatire utilizat (daca existd)
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HIER protocol (Protocol Protocolul HIER utilizat (dacd exista)
HIER)
Protocol enzimatic Protocolul de recuperare a enzimelor utilizat (daca existd)

Denaturation (Denaturare)  Numai pentru ISH, protocolul de denaturare utilizat (dacd exista)

Hybridization (Hibridizare) ~ Numai pentru ISH, protocolul de hibridizare utilizat (daca exista)

LIS reference [2 to 7] Informatii suplimentare privind referinta LIS, pentru sistemele cu LIS-ip instalat
(Referinta LIS [2-7]) (consultati 11.2.6 Campuri de date privind lamele LIS)

Colorant Modul de colorare utilizat, de exemplu rutina unica

Stare finalizare Indica daca lama este procesatd, finalizatd sau a fost punctata. De asemenea, daca

au fost raportate orice evenimente de notificare.
Comentarii Comentariile pot fi introduse in orice moment in proprietatile unei lame

Confirmare: Confirmarea este un spatiu rezervat pe raportul tiparit, unde un supraveghetor poate
confirma fiecare lama

Reagents Used (Reactivi utilizati) (sau trusd preferata care contine ingredientele unui reactiv combinat)

UP! Unique Pack Identifier (Identificator unic de ambalaj) al fiecarui reactiv sau al setului
preferat utilizat pentru aceasta lama

Nume Numele fiecdrui reactiv sau al setului preferat utilizat pentru aceastd lama

Public name (Nume public) Nume public, pentru sisteme cu LIS-ip instalat

Nr. lot Numadrul de lot al fiecdrui reactiv sau al setului preferat utilizat pentru aceasta lama
Numerele loturilor de reactivi in vrac sunt incluse pentru BOND-PRIME

Data expirarii Data de expirare a fiecdrui reactiv sau set preferat utilizat pentru aceasta lama

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.
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9.6 Raport caz

Acest raport prezinta detaliile fiecdrei lame in acelasi caz ca si cel al lamei selectate in prezent. Raportul poate fi
generat din ecranul Slide setup (Configurare lamad), Slide history (Istoric lame) si dialogul Slide identification
(Identificare lama). Partea din dreapta sus a raportului cazului afiseazd informatiile din tabelul urmator:

Case ID (ID caz) Identificarea cazului introdusa in timpul configurarii lamelor

Nume pacient Nume pacient

Comentarii caz Informatii suplimentare despre caz

Doctor (Medic) Numele medicului sau al anatomo-patologului referent care se ocupa de pacient
Comentarii medic Informatii suplimentare despre medic

Creat Data si ora la care a fost creat cazul

Nr. caz Un identificator unic de caz generat de sistemul BOND

Cuprinsul raportului prezinta urmatoarele informatii pentru fiecare lama din caz:

Camp Descriere

ID lama Sistemul BOND aloca un identificator unic fiecarei lame

Slide created by (Lama Numele de utilizator al persoanei care a creat lama sau LIS, dacd este relevant.
creatd de)

Run (Executare) Numarul executdri in care a fost procesatd lama

Run started by (Executare  Numele de utilizator al persoanei care a inceput executarea
inceputa de)

Tissue type (Tip tesut) Tesut de test, tesut de control pozitiv sau tesut de control negativ

Dispense volume (Volum  Volumul de reactiv care trebuie distribuit (consultati 6.5.8 Volumele de distribuire si
de distribuire) pozitia tesutului pe lame)

Staining protocol (Protocol  Protocol de colorare utilizat
de colorare)

Pregatire Protocol de pregatire utilizat (dacd existd)

HIER protocol (Protocol Protocolul HIER utilizat (dacd existd)

HIER)

Protocol enzimatic Protocolul de recuperare a enzimelor utilizat (dacd existd)

Denaturation (Denaturare)  Numai pentru ISH, protocolul de denaturare utilizat (daca existd)

Hybridization (Hibridizare) ~ Numai pentru ISH, protocolul de hibridizare utilizat (daca existd)
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Referintd LIS (2-7) Informatii suplimentare privind referinta LIS, pentru sistemele cu LIS-ip instalat
(consultati 11.2.6 Campuri de date privind lamele LIS)

Colorant Modul de colorare utilizat, de exemplu rutina unica

Nr. serie PM Numarul de serie al modulului de procesare care a procesat lama

Locul de colorare Pozitia in care a fost procesatd lama

Stare finalizare Indicd dacd lama este procesata, finalizatd sau a fost punctatd. De asemenea, daca

au fost raportate orice evenimente de notificare.
Comentarii Comentariile pot fi introduse in orice moment in proprietatile unei lame

Confirmare: Confirmarea este un spatiu rezervat pe raportul tiparit, unde un supraveghetor poate
confirma punctajul si comentariile

Reactivi utilizati
UPI Identificator unic de ambalaj al fiecdrui reactiv utilizat pentru aceastd lama
Nume Numele fiecdrui reactiv utilizat pentru aceastd lama
Public name (Nume public) Nume public, pentru sisteme cu LIS-ip instalat
Nr. lot Numarul lotului fiecdrui reactiv utilizat pentru aceastad lama
Numerele loturilor de reactivi in vrac sunt incluse pentru BOND-PRIME

Data expirarii Data de expirare a fiecdrui reactiv utilizat pentru aceastd lama

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.

9.7  Protocol Report (Raport protocol)

Pentru a genera rapoarte ale protocoalelor utilizate pentru lamele selectate, selectati o lama, apoi faceti clic pe
Protocol Report (Raport protocol). Selectati protocolul dorit dintre cele executate pe lamd, apoi faceti clic pe Report
(Raport) pentru a crea raportul. Consultati 7.5 Rapoarte protocol pentru o descriere a raportului.
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9.8  Slides Summary (Rezumat lame)

Rezumatul procesarii lamelor arata numarul de lame initiate intr-o perioada prevazuta. Informatiile sunt afisate atat in
format tabular, cat siin format grafic, ca numar de lame procesate per unitate temporald, in perioada prevazuta.

Pentru a raporta numarul de lame procesate, faceti clic pe Slides summary (Rezumat lame) pe ecranul Slide history
(Istoric lame) pentru a deschide ecranul Slide history (Istoric lame).

Alegeti un anumit modul de procesare dupa numele sdu sau All (Toate) (toate modulele de procesare, sau in BOND-
ADVANCE toate modulele de procesare din capsula la care clientul este conectat in momentul respectiv) din lista
verticald Processing module (Modul de procesare).

fn cdmpul Resolution (Rezolutie), selectati unitatea temporala care va fi utilizatd pentru raportarea numarului de lame
initiate, de ex. ,Day” (Zi) genereaza un raport care arata numarul de lame initiate in fiecare zi in perioada de timp
indicatd, iar ,Month” (Luna) indica numarul de lame initiate in fiecare lund pe parcursul perioadei.

Setati datele To (Pana la) si From (De la). Unitatea de timp setata in cdmpul Resolution (Rezolutie) incepe din data
From (De la) si continua in unitdti complete pana in apropierea datei To (Pand la), unde poate fi necesara o unitate
partiala pentru a finaliza perioada.

Faceti clic pe Generate (Generare) pentru a previzualiza raportul.

Consultati 3.7 Rapoarte pentru detalii suplimentare despre fereastra de raport si optiunile de tiparire.
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9.9  Export date

in ecranul Slide history (Istoric lama), faceti clic pe Export data (Export date) pentru a crea un fisier care contine
detaliile tuturor lamelor a cdror procesare s-a incheiat in intervalul de date selectat. Fisierul exportat este in formatul
standard ,comma separated values” (csv) si poate fi importat cu usurintd in aplicatiile terte cu foi de calcul, precum
Microsoft Excel. Dupd importarea intr-o foaie de calcul, datele sunt prezentate intr-un format care permite (in functie
de functionalitatea foii de calcul) sortarea, cdutarea si crearea de rapoarte si grafice personalizate.

Pentru fiecare lama din intervalul de date selectat, urmatoarele informatii vor fi incluse in fisierul exportat:

» Data procesarii

e Numadr de serie PM

e IDlamad

 Run started by (Executare inceputa de)
e UPI'marker

e UPI'marker 2

¢ Nume pacient

« Tissue type (Tip de tesut) (test sau control pozitiv

sau negativ)
o Stare
» Comentarii
» Nume protocol de pregatire
« Nume protocol HIER
» Nume protocol HIER 2
» Nume protocol enzimatic
» Nume protocol enzimatic 2
» Nume protocol de denaturare
» Nume protocol de denaturare 2
» Nume protocol de hibridizare
» Nume protocol de hibridizare 2
» Nume protocol de colorare
» Nume protocol de colorare 2
» Nume sistem de detectare

« Nume sistem de detectare 2

Nume modul de procesare

Run ID (ID executare)

Slide created by (Lama creata de)
Colorant

Nume marker

Nume marker 2

Case ID (ID caz)

Doctor (Medic)

Dispense volume (Volum de distribuire)

Versiune protocol de pregatire
Versiune protocol HIER

Versiune protocol HIER 2
Versiune protocol enzimatic
Versiune protocol enzimatic 2
Versiune protocol de denaturare
Versiune protocol de denaturare 2
Versiune protocol de hibridizare
Versiune protocol de hibridizare 2
Versiune protocol de colorare
Versiune protocol de colorare 2
Numar de serie sistem de detectare

Numar de serie sistem de detectare 2

Coloanele cu numarul 2 in titlu sunt relevante numai pentru lame cu colorare multiplex secventiald; acestea definesc
informatiile referitoare la al doilea colorant pentru lama respectiva.
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Utilizati urmatoarea procedura pentru a exporta detaliile lamei:

1 Selectati intervalul temporal necesar (consultati 9.2 Slide Selection (Selectare lame)).
2 Faceti clic pe Export data (Export date).

3 Selectati optiunea de salvare a fisierului atunci cand se afiseaza mesajul de solicitare corespunzator.

Fisierul este salvat in folderul descarcari (sau selectati optiuneaSave as (Salvare ca) pentru a-l salva intr-un alt
folder.

Fisierul salvat poate fi deschis intr-un program standard de foi de calcul, cum ar fi Microsoft Excel si utilizat conform
functiilor disponibile in aplicatie. Cand deschidei fisierul, este posibil sa fie nevoie sa specificati anumiti parametri
pentru acesta. Fisierul este in format ,csv”, parametrii sunt dupd cum urmeaza:

« Tipul de fisier este Delimited (Delimitat)
« Valoarea pentru Delimiter (Delimitator) sau Separator este o Comma (Virguld)

« Utilizati un format General pentru coloane.

Ora de incepere a procesarii din detaliile exportate ale lamelor nu va corespunde exact orei de
incepere a istoricului lamei de pe ecran. Ora de incepere afisata in ecranul istoricului de lamelor este
momentul in care a fost apasat butonul de pornire a executarii B Totusi, timpul raportat in

datele exportate este momentul in care executarea a inceput efectiv procesarea in modulul de
procesare.
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9.10 Istoric scurt lame

Raportul istoricului scurt al lamelor afiseaza informatii despre toate lamele din capsula care au fost procesate (sau
sunt incd procesate) in intervalul de timp folosit pentru selectarea lamelor din ecranul Slide history (Istoric lame).
Raportul are 0 zond de confirmare si poate fi utilizat ca o evidentd a lamelor procesate.

Pentru a crea un raport al istoricului scurt al lamelor, deschideti ecranul Slide history (Istoric lame) ecran si setati data
si ora From (De Ia) si To (La) pentru a popula ecranul cu toate lamele din capsuld procesate in acel moment
(consultati 9.2 Slide Selection (Selectare lame)). Faceti clic pe Brief slide history (Istoric scurt lame) pentru a genera
raportul.

in laboratoarele cu rulaj mare, intervalul de timp implicit de pe Slide history (Istoric lame) (o
sdptdmand) poate include mii de lame. Generarea unui raport pentru un numar atat de mare de lame
va necesita minute in sir — aveti in vedere definirea unor intervale de timp mai scurte, in loc sd

acceptati valoarea implicita.

Raportul include urmatoarele detalii pentru fiecare lama:

e CaselD (ID caz) « Tissue type (Tip tesut)

» Nume pacient « Dispense volume (Volum de distribuire)
e IDlama * Stare

 Marker (Marker) « Confirmare

o |ocul de colorare
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Client administrativ (in
controler BOND)

Toatd configurarea generald a sistemului BOND (in afara protocoalelor si reactivilor) este efectuatd intr-o aplicatie
software separata, ,clientul administrativ’. Numai utilizatorii cu rol de administrator pot rula clientul administrativ,
unde toate functionalitatile le sunt disponibile.

Clientul administrativ are urmatoarele ecrane, deschise din pictogramele de pe bara de functii din partea superioara a
clientului:

Sattings Hardwara

 10.1 Utilizatorii
e 10.2LIS

e 10.3 Etichete
e 10.4BDD

e 10.5 Setdri

e 10.6 Hardware
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10.1 Utilizatorii

Utilizatorii sistemului BOND sunt gestionati din ecranul User management (Gestionare utilizatori) al clientului
administrativ. Puteti crea, edita si dezactiva utilizatori. Nu puteti sterge utilizatori — acestia raman permanent
in sistem. Totusi, puteti dezactiva utilizatorii, interzicandu-le accesul la oricare dintre clienti.

Utilizatorii activati au roluri care le ofera drepturi diferite in cadrul software-ului. Numai utilizatorii cu rol de
administrator pot deschide clientul administrativ (unde pot efectua toate functiile). Utilizatorii cu rolul operatorului pot
sd inregistreze reactivi, sa configureze si sa proceseze lame si sa genereze rapoarte, dar nu pot sa editeze detaliile
reactivului, panourile de reactivi sau protocoalele. Utilizatorii cu rol de supraveghetor au toate drepturile operatorului,
dar pot si sa editeze detaliile, panourile si protocoalele privind reactivii. Utilizatorii pot avea mai mult de un rol.

Figurd 10-1: Ecranul User management (Gestionare utilizatori) ecran

1 2 3 4
User manggement
Show users: B3 Adduser
admin
Name: User ID
supervisor Usemame john
Name:
Given name: John
operator
Name: Family name: Marshal
david Password:
Name: David Sobers
Confirm password
jimmy
Name: Jimmy Edward Job title:
t ith Disabl
Name.Jotn St . 5
Roles
paul
Name: Paul Simmon
Administrator
\‘} Name Qperator 6
Supervisor
10 9 8 7
Legenda
1 Lista tuturor utilizatorilor BOND 7  Reset (Resetare)

2 Filtrare pentru a afisa tofi utilizatorii sau doar Anulati modificrile nesalvate

utilizatorii activati sau dezactivafi 8  Save (Salvare)

3 Detali despre utilizatorul selectat Salvati modificarile pentru utilizatorul curent

9  Utilizatorul selectat in prezent — detaliile despre
acesta sunt afisate in partea dreaptd a ecranului
5 Dlsablg user (Dezactlv.are.uull.z.ator) A 10 Add (Adsugare)
Dezactivati (sau reactivati) utilizatorul selectat in
prezent

4  Mesgj cu cerinte privind parola

Faceti clic pentru a goli campurile din partea
dreaptd a ecranului, pentru a adduga detalii
6 Roles (Roluri) pentru un utilizator nou

Selectati rolurile utilizatorului
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Fiecare utilizator nou necesita un nume de utilizator si o parola. Ambele sunt necesare pentru conectarea la clientul
clinic sila clientul administrativ. Odata ce a fost creat un utilizator, numele de utilizator nu poate fi schimbat, dar
parola poate fi schimbata. Utilizatorii isi pot schimba propriile parole in orice moment din dialogurile de conectare
BOND, iar administratorii le pot si modifica din ecranul User management (Gestionare utilizatori). Parolele trebuie sd
aiba 4-14 caractere si sa includa cel putin un numar.

Parolele sunt sensibile la litere mari si mici si sunt recomandate parole in care sa existe si litere mari,
si litere mici. Software-ul BOND valideaza parolele pe masura ce acestea sunt modificate; nu puteti
salva o parola decat daca aceasta indeplineste cerintele minime. Nu comunicati parolele altor
angajati. Deconectati-va intotdeauna din contul dvs. atunci cand nu sunteti langa instrument.

Alte detalii ale utilizatorului (prenume, nume de familie, denumire post) sunt optionale. Acestea apar in jurnale si
rapoarte. ID-ul de utilizator este alocat automat si apare in jurnale si rapoarte.
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10.2 LIS

Cea mai mare parte a configurdrii LIS este efectuata de personalul de service atunci cand BOND LIS-ip este
instalat, dar un numar mic de optiuni de configurare sunt disponibile utilizatorilor in ecranul LIS configuration

(Configurare LIS). Ecranul are, de asemenea, un jurnal al mesajelor de eroare.

Figurd 10-2: Ecranul LIS configuration (Configurare LIS)

LIS configuration
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurect existing case [JEl
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides
5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrs): | 1 7
Log messages
I e e
6
8
Legenda

1  License (Licenta) Enable unprocessed LIS slide lifetime (hrs)
Afiseazd parola pentru licenta LIS-ip. (Activare duratd de viatd lame LIS neprocesatd

2 Duplicate case ID (ID caz duplicat) (Sire» i lamele orimite de [a un LIS ;
Setati actiunea pentru cazurile cu acelasi ID caz PIErgELl ameie primite de 1a un L care nu sun
orecum cazurile existente procesate in numarul de ore introdus.

3  Force LIS printing in (Fortare imprimare LIS in) Log Me'ssages (Mevsajeju(naj) -
BOND Sunt afisate ca listd atunci cand faceti clic pe
Impuneti ca toate lamele LIS sa fie imprimate de View log (Vizualizare jurnal) (vezi dreapta).
BOND. Consultati 11.7 Etichete pentru lame. Edit LIS data fields (Editare cAmpuri de date LIS)

4 Enable LIS to update LIS slides (Activare LIS Configurati afigarea datelor lamei i BOND.

pentru actualizarea lamelor LIS)

Suprascrieti (actualizati) lame neprocesate daca
lamele cu acelasi ID de cod de bare sunt retrimise
de cdtre LIS. Dacd aceastd setare este
dezactivata, BOND va respinge orice incercare a
LIS de a reutiliza acelasi ID de cod de bare.
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View log (Vizualizare jurnal)

Afisati o listd de erori care rezulta fie din
mesajele LIS trimise la BOND, fie din
raspunsurile din partea BOND la mesajele LIS.
Faceti din nou clic pentru a actualiza lista cu
erori recente.
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License (Licentd)

Aveti nevoie de o licenta pentru LIS-ip BOND, activata cu o parola furnizatd de Leica Biosystems. De obicei, parola
este introdusd pentru dvs. de cdtre personalul de service care a configurat conexiunea LIS-ip, daca nu, doar campul
License (Licentd) apare pe ecran. Introduceti parola pentru a activa functionalitatea LIS-ip si pentru a afisa optiunile
de configurare sijurnalul afisat in Figurd 10-2.

ID caz duplicat

Utilizati setarea Duplicate case ID (ID caz duplicat) pentru a seta modul de gestionare a cazurilor primite de la LIS cu
acelasi ID de caz ca acela al unui caz LIS expirat sau sters, deja in sistemul BOND. (Dacd un caz LIS are acelasi ID de
caz ca cel al unui caz BOND existent, adicd unul creat in sistemul BOND, este respins automat.) Existd doua optiuni:

« Resurrect existing case (Reactivare caz existent): cand se primeste cazul nou, cu conditia ca acesta sa aiba
acelasi nume de pacient precum cazul existent, cazul existent este reactivat (adica reutilizat). Dacd noul caz
are acelasi ID de caz, dar un nume de pacient diferit, atunci acesta este respins.

Daca numele medicului s-a modificat, se utilizeaza noul nume.

« Reject message (Respingere mesaj): noul caz LIS nu este transferat in sistemul BOND. Un mesaj care
raporteaza acest lucru este inregistrat in LIS. Trebuie sa schimbati ID-ul cazului in LIS si sd retrimiteti cazul.

Pentru discutia despre gestionarea ID-urilor de caz duplicat in cazurile non-LIS, consultati 6.3.4 Duplicare, reactivare
si expirare caz. Pentru informatii generale despre cazurile LIS, consultati 11.2.2 Cazuri LIS.

Campuri de date ale lamelor LIS)

Instalarea BOND LIS-ip poate fi configurata pentru ca LIS sd trimita sistemului BOND pana la sapte parametri pentru
fiecare lama. Acestea sunt numai pentru vizualizare si sunt afisate pe fila LIS din caseta de dialog Slide properties
(Proprietati lame). In timp ce configurarea de baza a acestor parametri este efectuatd de un tehnician de service,
puteti alege s ascundeti oricare dintre campurile parametrilor si sa setati numele campurilor.

Verificati campurile pe care doriti sd le afisati si tastati numele campurilor.
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10.3 Etichete

Utilizati ecranul Label templates (Sabloane de etichete) pentru a crea si a edita sabloanele de etichete pentru Lavet
lame si pentru a selecta sabloanele de utilizat. <

Exista opt tipuri de sabloane 2D care se utilizeaza cu cele opt tipuri de lame in sistemul BOND:
» BOND colorant unic
» BOND Oracle
« colorare multiplex secventiald BOND
» colorare multiplex paraleld BOND
* LIS colorant unic
e LIS Oracle
» colorare multiplex secventiald LIS
» colorare multiplex paralela LIS

Sabloanele ,BOND" sunt pentru lame create in sistemul BOND, iar sabloanele ,LIS" sunt pentru lamele create intr-un
LIS, dar imprimate din sistemul BOND.

Aceste sabloane predefinite nu pot fi editate sau sterse.
BOND poate citi codurile de bare 1D, 2D si OCR, dar poate crea doar coduri de bare 2D.

Daca sistemul BOND a fost actualizat de la 5.1 sau o versiune anterioard, nu puteti continua sa utilizati scanerul de
coduri de bare existent deoarece acest model anterior nu acceptad coduri de bare 2D.

Pentru a utiliza un alt sablon pentru un tip de lama, copiati sablonul implicit si editati ,sablonul utilizator” rezultat.
Apoi, ,activati’-l, pentru a-I transforma in sablonul pe care sistemul BOND il va utiliza pentru lame de tipul respectiv.
Puteti crea orice numar de sabloane pentru fiecare tip de lama, dar numai unul poate fi activat odata.

AVERTISMENT: Includeti intotdeauna suficiente informatii pe etichete pentru a va asigura cd, in cazul
in care identificarea automata a etichetelor esueaza, etichetele pot fi identificate manual. Leica
Biosystems recomanda ca toate lamele s& includd urmatoarele campuri:

 |D caz sau Nume pacient
e IDlama
 Tip tesut - pentru identificarea tesuturilor de control; si

» Marker - anticorpul primar sau sonda primara care trebuie aplicate.
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Figurd 10-3: Ecranul Label templates (Sabloane de etichete)

1

Label templates

Slide type: BoNDsngestan | | Slice label designer

Template properties B 7
limeters

eeeeeeeeeeee

03456787
12/12/2016

. *mARK(1)
Mr. J. Citizen '
*IHC F (+) ;
Dr. Jones :
5
= A4 =
=3
4 6
Legend3
1 Slide type (Tip lama) 5 Panoul Editing (Editare) cu aspectul sablonului
Selectati un tip de lama - toate sabloanele selectat la stanga
pen.t.ru tipul respectiv sunt afisate in panoul de 6 Comenzi de editare a sabloanelor - consultati
mai Jos Figura 10-5 Comenzi de editare pentru
2 Sablon activ (cu marcaj de selectare albastru) sabloane de etichete
3 Sablon selectat, afisat in panoul de editare din 7 Template properties (Proprietati sablon)
dreapta Proprietdti ale aspectului sablonului selectat

in prezent ca intreg (doar vizualizare pana
cand faceti clic pe butonul Edit (Editare) din
panoul din stanga)

4  Comenzi de gestionare a sabloanelor -
consultati Figura 10-4 Comenzi de gestionare
sabloanelor de etichete

Figurd 10-4. Comenzi de gestionare sabloanelor de etichete

1 2 3 4

I3 3 8 3

Legenda
1 Setati sablonul selectatin prezentpentruafi 3  Editati sablonul selectat in prezent utilizand
utilizat pentru toate etichetele lamelor pentru panoul de editare si comenzile din partea
tipul de lama selectat in prezent. dreaptd a ecranului. Sabloanele implicite nu

2 Copiati sablonul selectat in prezent pentru a pot fi editate.

crea un nou sablon de ,utilizator”. 4  Stergeti sablonul selectat in prezent.
Sabloanele implicite nu pot fi sterse.
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Figura 10-5: Comenzi de editare pentru sabloane de etichete

Label templates

Slide type: Bl | slice label designer

\F‘ *BOND single stain 2D Template properties a

gle stain 20_1 Template name: | BOND single stain 20_1

Units: Millimeters

Height: 14.2239995559057 1

Width 21.0820000807444

..................... Show outines: 2
]

I 12345678 |

12/12/2016 1 == =B
*mARK(1)

Font Anal Natrow
Size: 8 | -]
Style: Normal - 4
Mr J Cltlzen Weight Exa Light [l
Alignment: Left
8 + [~ ]
.
.....................

Barcode properties -

Legenda

al

1 Template properties (Proprietati sablon) Choose fields (Alegere cdmpuri)
Introduceti numele si dimensiunea sablonului Deschideti caseta de dialog Choose fields
(Alegere cdmpuri) pentru a adduga sau

2 Show outlines (Afisare schite) elimina campurile din aspect

Afisati schitele campului in panoul de editare
6  Print (Imprimare)
Imprima aspectul curent pe o imprimanta
selectata

3 Field selection (Selectare cdmp)
Selectati un tip de camp pentru a evidentia
campul in panoul de editare. Introduceti text
demonstrativ pentru camp. 7  Control glisant pentru a transfoca eticheta

4 Text properties (Proprietati text) demonstrativa spre interior si spre exterior

Configurati proprietatile textului pentru 8 Campul selectat in prezent - configurati in

campul selectat panoul Text properties (Proprietati text) din
dreapta. Glisati casetele la oricare dintre
capete pentru a modifica latimea sau pentru
a repozitiona intregul camp.

9 Campul ID-ului etichetei sau al codului de
bare — nu trebuie redimensionat

Consultati si:

e 10.3.1 Crearea, editarea si activarea sabloanelor de etichete

e 10.3.2 Tipuri de informatii
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10.3.1 Crearea, editarea si activarea sabloanelor de
etichete

Creati sabloane noi copiindu-le pe cele existente si editdndu-le sau puteti edita sabloanele de utilizator existente (dar
nu sabloanele implicite). Activati un sablon pentru a-l face cel utilizat pentru etichetele imprimate din sistemul BOND.

» 10.3.1.1 Crearea unui sablon nou
» 10.3.1.2 Editarea unui sablon

e 10.3.1.3 Activarea unui sablon

10.3.1.1 Crearea unui sablon nou

1 Selectati tipul de lama& pentru care este destinat noul sablon.
Sunt afisate toate sabloanele existente pentru tipul de lama.

2 Selectati un sablon pentru copiere (selectati sablonul cel mai asemanator cu cel pe care doriti sd il creati).

3 Faceti clic pe Copy (Copiere).

‘ Copierea unui sablon cu un cod de bare 2D va crea un nou ,sablon de utilizator” cu un cod de
bare 2D.

10.3.1.2 Editarea unui sablon

1 Selectati un sablon din panoul din partea stanga si faceti clic pe Edit (Editare).

Panoul de editare, butoanele si listele de proprietati din partea dreapta a ecranului sunt activate pentru a edita
aspectul sablonului, afisat in panoul de editare.

2 Selectati optional Show outlines (Afisare schite) (in sectiunea Template properties (Proprietati sablon) din
partea dreaptd sus) pentru a vizualiza limitele cAmpurilor in panoul de editare.

3 Introduceti numele sablonului in sectiunea Template properties (Proprietati sablon).

@ Exista o limita de 64 de caractere pentru numele sabloanelor de etichete, de asemenea, toate
numele utilizate in aceeasi categorie de tip de lama trebuie sa fie unice.
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4 Editati aspectul:

a Addugati sau eliminati campuri - faceti clic pe Choose fields (Alegere cAmpuri) si selectati proprietatile
lamelor de afisat (consultati 10.3.2 Tipuri de informatii pentru o listd a tuturor proprietatilor disponibile).

Retineti cd nu puteti elimina cdmpul Label ID (ID etichetd), care este utilizat pentru identificarea
automata.

b Campuri de pozitie — selectati si deplasati campurile in panoul de editare.

¢ Redimensionati Iatimile campurilor - glisati casetele la oricare dintre capetele cAmpurilor. (Inaltimea
campului este setatd dupa dimensiunea fontului textului.)

Daca Iatimea campului pe care ati setat-o nu este suficient de lunga pentru valoarea de pe 0 anumita
etichetd atunci cand se foloseste sablonul, textul este trunchiat si sunt addugate puncte de suspensie,
pentru a fi clar cd a avut loc trunchierea.

@ Nu trebuie sa redimensionati campul Label ID (ID etichetd) - trebuie sa rdmand la
setarea implicitd, astfel incat sd poata fi citit de dispozitivul de vizualizare a modulului

de procesare.

d Setati proprietdtile textului — selectati un camp si setati fontul si dimensiunea, stilul si grosimea fontului
in sectiunea Text properties (Proprietati text). De asemenea, setati alinierea textului in camp.

5 Faceti clic pe Save (Salvare).
@ Asigurati-va ca exista spatiu liber in jurul cdmpului Label ID (ID etichetd). in cazul in care textul din
orice alt camp afecteazd aceasta zond, aceasta poate interfera cu identificarea automata.

10.3.1.3 Activarea unui sablon

1 Selectati un sablon din panoul din partea stangd si faceti clic pe Activate (Activare).

Sablonul este marcat cu un marcaj de selectare albastru, indicand ca acum este activ.
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10.3.2  Tipuri de informatii

Sabloanele de etichete pot fi configurate pentru a afisa oricare dintre urmdtoarele informatii privind lama, selectate
din caseta de dialog Choose fields (Alegere campuri) din ecranul Labels (Etichete).

Campul Label ID (ID etichetd), utilizat pentru identificarea automata, nu poate fi eliminat din niciun sablon. Acesta
este afisat ca un cod de bare 2D.

Case ID (ID caz) ID-ul cazului pentru lama (N.B. nu este nr. cazului — consultati 6.3.2 Identificarea
cazului).

Slide created by (Lama creatd  Numele de utilizator al persoanei care a fost conectata la client cand a fost creatd
de) lama sau ,LIS"in cazul in care este relevant.

Denaturation protocol Numele abreviat al protocolului de denaturare.
(Protocol de denaturare)

Denaturation protocol 2 Numele abreviat al celui de-al doilea protocol de denaturare (poate fi necesar
(Protocol de denaturare 2) pentru protocoale de colorare multiplex).

Dispense volume (Volum de  Volum de distribuire de 100 pl sau 150 pl.

distribuire)

Doctor comment (Comentariu  Un comentariu inregistrat in sistemul BOND pentru medicul referent (consultati
medic) 6.4 Gestionarea medicilor).

Doctor (Medic) Numele medicului referent.

EIER protocol (Protocol EIER)  Numele abreviat al protocolului enzimatic.

EIER protocol 2 (Protocol EIER  Numele abreviat al celui de-al doilea protocol enzimatic (poate fi necesar pentru
2) protocoale de colorare multiplex).

Facility (Unitate) Numele unitatii asa cum este introdus in campul Facility (Unitate) din ecranul
Laboratory settings (Setdri laborator) al clientului administrativ — consultati
10.5.1 Setari de laborator.

HIER protocol (Protocol HIER)  Numele abreviat al protocolului HIER

HIER protocol 2 (Protocol Numele abreviat al celui de-al doilea protocol HIER (poate fi necesar pentru
HIER 2) protocoale de colorare multiplex).
Hybridization protocol Numele abreviat al protocolului de hibridizare ISH.

(Protocol de hibridizare)

Hybridization protocol 2 Numele abreviat al celui de-al doilea protocol de hibridizare ISH (poate fi necesar
(Protocol de hibridizare 2) pentru protocoale de colorare multiplex).
LIS doctor comment Pentru sistemele LIS-ip, comentariul pentru medic in sistemul LIS.

(Comentariu medic LIS)
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LIS doctor (Medic LIS) Pentru sistemele LIS-ip, numele medicului.

LIS reference [2-8] (Referintd  Proprietati ale lamei LIS importate in sistemul BOND.

LIS [2-8) Consultati 11.2.6 Campuri de date privind lamele LIS.

Marker (Marker) Numele abreviat al anticorpului primar sau al sondei primare pentru un colorant
unic, colorant multiplex paralel sau primul colorant al unui colorant multiplex
secvential.

Marker 2 (Marker 2) Numele abreviat al anticorpului primar sau al sondei primare pentru al doilea

colorant al unui colorant multiplex.

Patient comment (Comentariu  Comentariu privind cazul (consultati 6.3.3 Addugarea unui caz).
pacient)

Patient (Pacient) Numele pacientului.

Preparation protocol Numele abreviat al protocolului de pregatire.
(Protocol de pregétire)

Public name (Nume public) Pentru sistemele LIS-ip, numele public al anticorpului primar sau al sondei primare
(consultati 11.2.4 Nume de markeri publici), pentru un colorant unic sau primul
colorant al unui colorant multiplex.

Public name 2 (Nume public ~ Pentru sistemele LIS-ip, numele public al anticorpului primar sau al sondei primare
2) (consultati 11.2.4 Nume de markeri publici), pentru al doilea colorant al unui
colorant multiplex.

Slide comment (Comentariu Comentariu privind lama (consultati 6.5.2 Crearea unei lame).
lama)

Slide date (Datd lama) Data la care eticheta a fost imprimatd (format scurt, asa cum este setat in Optiuni
regionale si lingvistice Windows (Panou de control)).

ID lama ID de lama numeric, format din 8 cifre, unic pentru lama in sistemul BOND.
Slide priority (Prioritate lamd)  Pentru sistemele LIS-ip, nivelul de prioritate a lamei.
Mod de colorare Colorant unic, colorant multiplex sau lama Oracle.

Staining protocol (Protocol de Numele abreviat al protocolului de colorare pentru un colorant unic sau primul
colorare) colorant al unui colorant multiplex.

Staining protocol 2 (Protocol ~ Numele abreviat al protocolului de colorare pentru al doilea colorant au unui
de colorare 2) colorant multiplex.

Tissue type (Tip tesut) Tesut de test sau tesut de control pozitiv sau negativ. BOND imprima ,(-)" pentru
tesutul de control negativ, ,(+)" pentru tesutul de control pozitiv si nimic pentru
tesutul de test.
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10.4 BDD

Utilizati ecranul BDD update (Actualizare BDD) pentru a actualiza BOND Data Definitions (Definitii date) si 500
pentru a genera fisiere ale pistei de audit. w0/

Figurd 10-6: Ecran BDD update (Actualizare BDD)

3 4 5
BDD update
Leica Biosystems periodically distributes BOD (BOND Dzta Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents.
2 File selected:
Import status: Successful
==
Update log
:
23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Test management Finished
23-Aug-13 11:30:52 AM Information Instrument management Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Instrument management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information ~ Case management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information ~ Case management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Rules management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50AM  Information Import SQL scripts Finished
23-Aug-13 11:31:50 AM Information Label management Started
23-Aug-13 11:31:51 AM Information Label management Finished
23-Aug-13 11:31:54 AM Information BOD update Finished
6
Legenda
1 Jurnal pentru actualizarea BDD 5 Load (incarcare)
- , Faceti clic pentru a instala fisierul de actualizare
2 Fisierul de actualizare BDD selectat v CliC pentru a in: ’
BDD in cdmpul din stanga
Bara de progres si starea actualizarii BDD - -~ .
3 progres < 6 Export audit trail (Export pistd de audit)
4 Browse (Parcurget)) Faceti clic pentru a genera fisiere ale pistei de audit
Locate BDD update file (Localizare fisier de - 10.4.2 Pistd de audit

actualizare BDD) si deschideti-l in cdmpul din stanga

Consultati:
e 10.4.1 Actualizari BDD
e 10.4.2 Pista de audit
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10.4.17 Actualizari BDD

Leica Biosystems distribuie periodic actualizari BDD (BOND Definitii date) pe site-ul web, de exemplu pentru a adduga
reactivi nou eliberati. Fisierele de actualizare BDD pentru BOND au extensia de fisier ,*.bdd". Instalati aceste
actualizari din ecranul BDD update (Actualizare BDD).

reglementdri din acele regiuni. Asigurati-va ca instalati fisierul de actualizare corect pentru regiunea
dumneavoastra (caseta de dialog About BOND (Despre BOND) afiseaza informatii despre regiune,
consultati 3.9 Despre BOND). Daca nu sunteti sigur care este fisierul corect de utilizat, contactati
serviciul de asistentd clienti.

c ATENTIE: Exista diferite fisiere de actualizare BDD pentru diferite regiuni din lume, reflectand diferite

Puteti instala o actualizare BDD in orice moment.
1 Descarcati fisierul de actualizare de pe site-ul web Leica Biosystems si salvati-l pe un stick USB fara virusi.

2 Introduceti stick-ul USB in controlerul BOND sau BOND-ADVANCE (sau, in mod alternativ, in orice terminal
BOND din sistemele BOND-ADVANCE).

Deschideti ecranul BDD update (Actualizare BDD) din clientul administrativ.

N W

Faceti clic pe Browse (Navigare) si localizati fisierul de actualizare in dialogul Windows Open (Deschidere).

a

Faceti clic pe Open (Deschidere) pentru a afisa fisierul BDD in cdmpul din partea stanga sus a ecranului.
6 Faceti clic pe Load (Incarcare) pentru a actualiza definitiile cu noile date.

7 Mesajele sunt scrise in Update Log (Actualizare jurnal) pe masura ce actualizarea continud. Randul final
afiseazd ,BDD update: Finished (Actualizare BDD: finalizatd" cand actualizarea este finalizata, iar starea
,Successful (Succes)” apare sub bara de progres din panoul de sus.

8 Deschideti ecranul About BOND (Despre BOND) pentru a verifica daca BDD a fost actualizat la cea mai recentd
versiune lansata.

Singura modalitate de a vedea daca o actualizare BDD reuseste este pe ecranul BDD update
(Actualizare BDD) sau About BOND (Despre BOND). Procesul dureaza doar cateva minute, prin
urmare va recomandam sd asteptati pana cand actualizarea se finalizeaza inainte de a naviga la un
ecran diferit.

Dacad o actualizare nu reuseste, definitiile datelor revin la starea de pre-actualizare si un mesaj in
acest sens apare in Update Log (Actualizare jurnal). Contactati serviciul de asistenta clienti daca o

actualizare esueaza.
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10.4.2 Pista de audit

@ Aceasta sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME. Pista de audit BOND-PRIME
este capturata in raportul Jurnal de service.

Puteti genera o pista de audit a tuturor modificdrilor aduse sistemului, inclusiv cine a efectuat modificdrile si cand.
Pista de audit este scrisd in mai multe fisiere CSV, fiecare inregistrand o categorie diferitd de informatii. Fisierele sunt
scrise in folderul: BOND Drop-box\Audit\AAAALLZZ-HHmmss in controler.

Pentru a crea fisiere ale pistei de audit:
1 Deschideti ecranul BDD update (Actualizare BDD) si faceti clic pe Export audit trail (Export pista de audit).

2 Selectati All data (Toate datele) pentru a raporta toate modificarile pe intreaga duratd de viatd a sistemului sau
Custom date range (Interval de date particularizat) pentru a defini 0 anumitad perioadd, apoi definiti datele si
orele sub forma From (De la) si To (Pand la).

3 Faceticlic pe Export (Export).

10.5 Setari

Ecranul Settings (Setari) are setdri generale de laborator pentru sistemul BOND (Laboratory settings (Setari Satings
laborator)) si setdri implicite pentru caz si lama si optiuni ale fluxului de lucru (Case and slide settings (Setari o
pentru caz silamd)).

e 10.5.1 Setdri de laborator
e 10.5.2 Setdrile pentru caz silama

e 10.5.3 Copieri de rezerva baza de date
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10.5.1 Setari de laborator

Setati optiunile generale de laborator in panoul Laboratory settings (Setari laborator):

Figura 10-7: Panoul Laboratory settings (Setari laborator) din ecranul Settings (Setari)

Legenda

Settings
Laboratory settings Laboratory settings
Case and slide settings Facilty 1
Play welcome 2
Always dip test (BOND-IIl and BOND-MAX only)
Ready-to-use reagents
Reagent systems. 3
Open containers
BOND-PRIME settings
User inactivity - short 15 (minutes) 4
User inactivity - long 180 (minutes)
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 14:00 B 5
6
Last backup: 26/10/2025 14:00 7
Export de-i { (with data
¥ Active database Archived database backups 8

1

Facility (Unitate)
Introduceti numele laboratorului dvs., pentru a
apdrea in rapoarte

Play welcome (Redare mesaj de intdmpinare)
Reda un mesaj de bun venit atunci cand BOND
software-ul este pornit

Always dip test (Mereu test de picurare)
Bifati pentru efectuarea testului de picurare
pentru recipientele de reactivi de tipurile
specificate inainte de fiecare executare -
consultati 8.3.1 Determinarea volumului de
reactiv

User inactivity (Inactivitatea utilizatorului)
doar BOND-PRIME.

Short (Scurtd) - setati perioada de inactivitate
(minute), dupa care utilizatorul trebuie sa
reintroduca codul PIN.

Long (Lunga) - setati perioada de inactivitate
(minute), dupa care utilizatorul trebuie sa se
conecteze din nou.
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24-hr scheduled backup at (hrs) (Copiere de
rezerva programat la 24 de ore la (ora)

Setati un moment pentru a executa copierile
de rezerva automate ale bazei de date (format
de 24 de ore) - consultati 10.5.3 Copieri de
rezerva baza de date.

Back up now (Copiere de rezerva acum)
Executati imediat o copiere de rezerva a bazei
de date - 10.5.3 Copieri de rezerva baza de
date.

Informatii despre ultima copie de rezerva sau
bara de progres in timp ce o copie de rezerva
estein curs

Export de-identified database (Export baza de
date anonimizate)

Selectati dacd doriti sa exportati date
anonimizate din baza de date activd sau dintr-
0 copie de rezerva a bazei de date.
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10.5.2  Setarile pentru caz silama

Setdrile pentru caz silama va permit sa setati:

« valoriimplicite pentru o serie de valori configurabile in crearea cazului si lamei

« optiuni de flux de lucru in crearea cazului si lamei.

Consultati Figura 10-8 si Figura 10-9 pentru descrieri ale optiunilor de caz silama.

Figurd 10-8: Setarile pentru caz din panoul Case and Slide Settings (Setari pentru caz si lama)

Case settings

1 Default preparation: *Dewax n
2 Default dispense volume: 150 pL ‘
3 Create impromptu cases or slides: Cases and shdes '
4 Processed case lifetime: 30| (days)
5 Create daily case
Legenda
1 Default preparation (Pregétire implicitd) 4 Processed case lifetime (Duratd de viatd procesats)

Protocol de pregatire implicita pentru cazuri noi.
2 Default dispense volume (Volum de distribuire

implicit)

Volumul de distribuire implicit pentru noi cazuri.

3 Create impromptu cases/slides (Creare neprevazuta

de cazuri/lame)

Setati optiuni pentru a crea cazuri si/sau lame dupa

incdrcarea lamelor — consultati 6.8.2 Optiuni de
identificare a lamelor la bord.

Nota: Nu se aplica modulelor de procesare BOND-
PRIME.
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5

Numarul de zile in care un caz ramane pe ecranul
Slide setup (Configurare lame) dupd initierea ultimei
lame din caz - consultati 6.3.4.2 Durata de viata
procesata.

Create daily case (Creare caz zilnic)

Creati automat un caz zilnic pentru toate lamele
procesate in ziua respectiva — consultati 6.3 Lucrul
cu cazurile.
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Figurd 10-9: Setarile pentru lame din panoul Case and Slide Settings (Setdri pentru caz si lamd)

Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID + Barcode
Legenda
1 Staining mode (Mod de colorare) 3 Force printing in BOND (Imprimare for{até in BOND)
Setare implicita pentru lame noi — consultati Permiteti sa fie procesate numai lame cu etichete
6.5.2 Crearea unei lame. imprimate in BOND - consultati 6.8.2 Optiuni de
2 BOND label ID (ID etichet BOND) identificare a lamelor la bord.
Identificatorii etichetei pentru lamele create in BOND Not&: Nu se aplicd modulelor de procesare BOND-
sunt coduri de bare 2D. PRIME.

10.5.3  Copieri de rezerva baza de date

Baza de date stocheaza informatii importante despre pacient si este esentiald pentru functionarea corectd a
sistemului BOND, pentru a va asigura ca va puteti recupera daca baza de date este coruptd, sistemul BOND are un
sistem de copii de rezerva automate si manuale:

 Copii de rezervad zilnice automate
» Copiiderezervd ,manuale’, la cerere
Toate fisierele de copii de rezerva sunt salvate pe controlerul BOND in subfolderele folderului:
B:\BOND Drop-box\Backups
Pentru fiecare tip de copie de rezerva, sunt generate doud fisiere, intotdeauna cu acelasi format de nume:
[Nume unitate]_ BOND_AAAA-LL-ZZ-HH-mm-ss

unde numele unitatii este cel introdus in ecranul Settings (Setari) al clientului administrativ (consultati 10.5.1 Setdri de
laborator) (sau este implicit ,Unitate” dacad nu este introdus un numele al unitatii). Numele include data si ora la care a
rulat copierea de rezerva. Fisierul principal de rezervd are extensia ,.dump” si exista si un fisier de jurnal, cu extensia

n

,.l0g".

Copierea de rezerva zilnicd automata ruleaza la un moment stabilit in ecranul Settings (Setdri) al clientului
administrativ (10.5.7 Setdri de laborator). Cea mai recentd copie de rezervd este in folderul ,Scheduled_Latest".
Aceasta este mutata in folderul ,Scheduled_1_Days_0ld" atunci cand ruleaza copia de rezerva din ziua urmatoare si
asa mai departe pentru alte sase zile (in folderul ,Scheduled_7_Days_0ld") dupa care, este stearsa.

Daca controlerul BOND este dezactivat in momentul programat al copierii de rezerva, nu se executa copia de rezerva.
Asigurati-va cd ati setat o0 ora la care controlerul va fi activat si cand este putin probabil ca executdrile procesarilor sa
fieln curs.
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Puteti executa o copiere de rezervd manuald in orice moment (cu exceptia cazului in care se executd o copiere de
rezerva automatd), din ecranul Settings (Setdri) al clientului administrativ. Faceti clic pe Back up now (Copiere de
rezerva acum) in sectiunea Database backup (Copiere de rezervd baza de date) (consultati 10.5.1 Setari de laborator).

O caseta de dialog va informeaza cand se termina copierea de rezerva. Fisierele de copii de rezerva si fisierele de
jurnal sunt salvate in folderul ,Manual”. La urmdtoarea copiere de rezerva manualg, fisierele sunt transferate in
folderul ,Manual_Previous”. Fisierele sunt sterse dupd a treia copiere de rezervd manuald - adica sunt salvate numai
cele mai recente doud copii de rezerva manuale.

in cazul in care orice tip de copiere de rezerva nu reuseste sa se finalizeze cu succes, o pictograma X
(dreapta) apare in partea dreaptd a barei de functii din cadrul clientului administrativ si al clientului clinic.
Pictograma raméane pana cand se executd o copiere de rezerva reusitd. Dacd apare pictograma, incercati =
0 copiere de rezervd manuald cat mai curand posibil. Daca nici aceasta operatie nu reuseste, contactati imediat
serviciul de asistenta clienti.

Mai ales in sisteme BOND mai vechi, unde se vor fi acumulat mai multe date, verificati ocazional ca exista suficient
spatiu pentru fisierele de rezerva. De obicei, un fisier de rezerva este sters atunci cand este scris unul nou, astfel incat
utilizarea unitatilor va creste numai in incrementuri relativ mici. Totusi, la un moment dat, este posibil sa aveti nevoie
de spatiu suplimentar pe unitate - daca da, contactati serviciul de asistenta clienti.

Pentru securitate suplimentara, efectuati o copie de rezerva a fisierelor de rezerva intr-o locatie diferita (in afara
controlerului BOND) in mod regulat. Dacd este posibil, organizati impreuna cu departamentul IT copieri de rezerva
automate. In caz contrar, copiati fisierele manual o datd pe saptdmana (mai des pentru laboratoare cu rulaj ridicat).
Controlerul BOND ruleaza un server FTP securizat, astfel incat departamentul IT sa poata sa se conecteze si sd
descarce fisierele de rezerva din folderul Drop-box BOND, prin intermediul FTP-ului securizat.

Contactati serviciul de asistenta clienti daca trebuie sa restabiliti o baza de date.
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10.6 Hardware

Utilizati ecranul Hardware configuration (Configurare hardware) pentru a configura modulele de procesare, e
capsulele (grupurile de module de procesare controlate de la un client) si imprimantele de etichete pentru &
lame.

Configurarea hardware-ului este efectuatd in trei file:

e 10.6.1 Module de procesare
* 10.6.2 Capsule

e 10.6.3 Dispozitive de etichetare a lamelor

10.6.1 Module de procesare

Vizualizati modulele de procesare din sistemul BOND si configurati recipientele pentru reactivi vrac din fila Processing
modules (Module de procesare).

Atunci cand un modul de procesare este conectat fizic la controlerul BOND cu un cablu de retea, acesta apare
automat in panoul din partea stanga din fila Processing modules (Module de procesare).

@ Controlerul BOND va permite numai conectarea modulelor de procesare compatibile. Daca este
conectat un modul de procesare incompatibil, se afiseaza o pictogramd si un mesaj de eroare

(consultati tabelul de pictograme si semnificatii de pe pagina urmatoare).

Selectati modulul de procesare in vederea afisdrii detaliilor acestuia in partea dreaptd a filei. Atribuiti un nume unic
pentru modulul de procesare si, dacd este necesar, dezactivati unele dintre recipientele vrac (consultati

10.6.1.7 Dezactivarea recipientelor pentru reactivi vrac). Atunci cand salvati aceste setdri, modulul de procesare este
declarat ,comandat”.

Acesta ramane in fild, inclusiv atunci cand este dezactivat sau deconectat, pana cand nu il dezafectati (consultati
10.6.1.2 Dezafectarea unui modul de procesare).
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Figurd 10-10: Fila Processing modules (Module de procesare) din ecranul Hardware configuration (Configurare
hardware)

1 2 3

Hardware configuration

Processing modules Pods; Slide labellers

3210123
BOND-Ill Bulk reagent configuration has been defined for the procssing module.
BOND-II #1

L o
M210178 sl N
BOND-MAX Serial N 3210123
BOND-MAX #2

o Name: BOND-IIl #1
M212025 1P Address: 10252402411
BOND-MAX
BOND-MAX #4 Type: BOND-Ill

N
M212053 Bulk container configuration

BOND-MAX #3

Norml

TH_B3
BOND-IIl
TH B3
A

TH_Max
BOND-MAX
TH Max

il
9
<
g B
il
<

< E?unz.a-trnsm
4 S 6 7
Legenda
1  Toate modulele de procesare conectate. 6 Maintenance complete (Intretinere finalizata)

Faceti clic pentru a reseta ziua si numarul de lame
dupa intretinerea preventiva — consultati
Intretinere preventiva in sectiunea 12 Curatare si
intretinere (doar BOND-III si BOND-MAX).

Save (Salvare)

Trebuie sd salvati setdrile de configurare pentru a
comanda un modul de procesare nou conectat.
Pentru a salva setarile de configurare a modulului

2 Modulul de procesare selectat in prezent -
detaliile acestuia sunt afisate in partea dreaptd a
ecranului.

3 Numadrul de serie, numele (editabil), adresa IP si
tipul instrumentului pentru modulul de procesare
selectat.

4  Decommission (Dezafectare)

Dezafectati modulul de procesare selectat -
consultati 10.6.1.2 Dezafectarea unui modul de
procesare.

Configurarea recipientelor vrac — puteti debifa
unele statii dacd nu vor fi utilizate — consultati
10.6.1.7 Dezactivarea recipientelor pentru reactivi
vrac de maijos.

Nota: Nu se aplica modulelor de procesare BOND-
PRIME.
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toate ansamblurile de colorare lame sunt
deblocate.
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Pictogramele de langa imaginile modulelor de procesare din panoul din stanga indica momentele in care modulele se
afla in diverse stari:

Pictograma Semnificatie Pictograma Semnificatie
A/ Modulul de procesare nu este conectat. @ Modulul de procesare este supus unei
L operatiuni de intretinere.

Aceasta pictograma este afisatd i
(impreuna cu un mesaj de eroare) daca
modulul de procesare conectat este
incompatibil cu sistemul BOND.

|:| Modulul de procesare se initializeaza. ", Configurarea reactivului vrac nu a fost
|:| primitd de modulul de procesare. Faceti
:l clic pe Save (Salvare) pentru a trimite

configurarea.
Service-ul modulului de procesare se ] Configurarea reactivului vrac a fost
efectueazd momentan. l i primita de modulul de procesare.

10.6.1.1 Dezactivarea recipientelor pentru reactivi vrac

‘ Aceastad sectiune nu se aplicd modulului de procesare BOND-PRIME.

Laboratoarele care nu efectueaza recuperarea epitopilor si/sau deparafinarea pe sistemul BOND pot sa dezactiveze
recipientele din software si sa scoatd recipientele relevante din instrument. Recipientele nu trebuie apoi sa contina
reactiv, iar initializarea instrumentului este accelerata in timp ce liniile de lichid ale recipientelor nu sunt amorsate.
Pentru a dezactiva recipientele vrac, debifati-le in panoul Bulk container configuration (Configuratie recipiente vrac) si
faceti clic pe Save (Salvare). Cand vi se solicitd, reporniti modulul de procesare pentru a putea intra in vigoare
modificdrile. Puteti scoate recipientele dezactivate sau le puteti lasa in pozitie pe instrument.

10.6.1.2 Dezafectarea unui modul de procesare

Daca nu mai aveti nevoie de un modul de procesare, dezafectati-l pentru a-l elimina din fila Processing Modules
(Module de procesare). Asigurati-va cd modulul de procesare este dezactivat, apoi selectati-l pe fila Processing
modules (Module de procesare) si faceti clic pe Decommission (Dezafectare). in cazul in care modulul de procesare
se afld in continuare intr-o capsuld, acesta va fi eliminat automat din capsula atunci cand este dezafectat.

Pentru a repune in uz un modul de procesare, reconectati cablul de retea al acestuia.
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10.6.2 Capsule

Capsulele sunt colectii de module de procesare (si imprimante de etichete pentru lame) care pot fi controlate de un
singur client clinic — consultati 3.1 Arhitectura sistemului. Creati o capsuld chiar si pentru instalatiile cu un singur
scaun, in care toate modulele de procesare sunt controlate de la controlerul BOND. Creati si editati capsule din fila
Pods (Capsule).

Figurd 10-11: Fila Pods (Capsule) din ecranul Hardware configuration (Configurare hardware)

Haidware configuration
Procgssing modules Pods Slide labellers
3 Fe Name: Fire 3
97g Pl Description: Pod 1
P wat
Q7@ Pod2 Allocated processing modules Available processing modules
TH_B3 M212025
2 o g, ne Q |ERk,
Q7@ Pod3 £ [P retsscontoues 0 e
9 Fire 4
o Q Pod 1
Allocated slide labellers Available slide labellers
§=h, ZDesigner TLP 3842
=g
Legenda
1 Lista tuturor capsulelor 6 Imprimantele de etichete pentru lame din

capsula selectatd. Imprimanta implicita este
marcata cu un marcaj de selectare albastru -
consultati 10.6.2.1 Crearea unei noi capsule
de mai jos.

2 Module de procesare in capsula selectata.
Aceeasi ordine este utilizata in clientul clinic -
consultati 10.6.2.1 Crearea unei noi capsule

de mai jos.

7 Capsula selectatd in prezent - detaliile sale
3 Numele si descrierea (ambele editabile) ale sunt afisate in partea dreaptd a ecranului.

capsulei selectate. 8 Add pod (Addugare capsuld)

4  Toate modulele de procesare care nu sunt in Faceti clic pentru a configura o noud capsuld

capsule.

Toate dispozitivele de etichetare lame care nu
sunt in capsule.
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- consultati 10.6.2.7 Crearea unei noi capsule
de mai jos.

Stergere
Faceti clic dreapta pe o capsula goala si faceti
clic pe Delete (Stergere) pentru a o sterge.
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Pentru a face modulele de procesare disponibile pentru includerea intr-o capsuld, configurati-le in fila Processing
modules (Module de procesare) (consultati 10.6.1 Module de procesare). Pentru a face dispozitivele de etichetare
lame disponibile pentru includerea intr-o capsuld, configurati-le in fila Slide labelers (Dispozitive de etichetare lame)
(consultati 10.6.3 Dispozitive de etichetare a lamelor).

10.6.2.1 Crearea unei noi capsule
1 Faceti clic pe Add pod (Adaugare capsuld).
2 Introduceti un nume unic al capsulei si, optional, o descriere.

3 Selectati modulele de procesare din panoul Available processing modules (Module de procesare disponibile)

(dreapta sus) si faceti clic pe butonul sdgeatd stanga pentru a le adauga la panoul Allocated processing
modules (Module de procesare alocate) (stdnga sus).

Daca adaugati mai multe module de procesare, adaugati-le in ordinea in care doriti ca filele sa apara in clientul
clinic, de exemplu, daca selectati mai intai modulul de procesare A si apoi modulul de procesare B, A va aparea
deasupra lui B in panou si in filele System status (Stare sistem) din clientii conectati la capsuld. Pentru a
reordona modulele de procesare, eliminati-le cu butonul sdgeata dreapta si apoi repozitionati-le in
ordinea corecta.

4 Selectati una sau mai multe imprimante de etichete pentru lame din panoul Available slide labelers (Dispozitive
de etichetare lame disponibile) (dreapta jos) si adaugati-le la panoul Allocated slide labelers (Dispozitive de
etichetare lame alocate) (stdnga jos).

Dacéa adadugati mai multe imprimante, acestea sunt disponibile pentru selectie atunci cand imprimati lame.
Setati imprimanta implicita facand clic dreapta si facand clic pe Set as default printer (Setare ca imprimanta
implicitd). Imprimanta implicitd are un marcaj de selectare albastru.

5 Faceti clic pe Save (Salvare).

Pentru a sterge o capsuld, eliminati toate modulele de procesare siimprimantele, apoi faceti clic dreapta pe capsula
din panoul din partea stanga si faceti clic pe Delete (Stergere).
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10.6.3 Dispozitive de etiche

tare a lamelor

Dispozitivele de etichetare a lamelor utilizate de sistemul BOND trebuie sa fie localizate, identificate si activate in

ecranul Hardware configuration (Configurare hardware) al

clientului administrativ, fila Slide labelers (Dispozitive de

etichetare lame). Astfel, acestea devin disponibile pentru a fi incluse in capsule (consultati 10.6.2 Capsule).

Figurd 10-12: Fila Slide labelers (Dispozitive de eticheta

re lame) din ecranul Hardware configuration (Configurare

hardware)
Hafdware configutation
Prockssing modules Pods| Slide labellers
B ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
Printer name: ZDesigner TLP 3842
E ZDesigner TLP 3842 Host name:
Printer type: Zebra TLP3842 -

=
4
Legenda
1  Lista tuturor dispozitivelor de etichetare a 3 Detaliile imprimantei de etichete pentru lame -

lamelor.

Dispozitivul de etichetare a lamelor selectat in
prezent - detaliile acestuia sunt afisate in
partea dreaptd a ecranului.

consultati 10.6.3.1 Detalii despre imprimanta
de etichete pentru lame de mai jos.

4  Add printer (Addugare imprimantd)
Faceti clic pentru a adduga un nou dispozitiv
de etichetare a lamelor — configurati in partea

dreaptd a ecranului.

Pentru ca un dispozitiv de etichetare a lamelor nou conectat sa fie disponibil pentru includerea intr-o capsula, faceti
clic pe Add printer (Addugare imprimantd), apoi introduceti detaliile imprimantei in partea dreapta a ecranului.
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Nu toate instalatiile au capsule. Daca nu exista nicio capsuld, imprimanta implicita este prima
imprimanta din lista.

Daca este inlocuit un dispozitiv de etichetare a lamelor, nu trebuie sa adaugati un nou dispozitiv de
etichetare - puteti inlocui detaliile vechiului dispozitiv de etichetare cu cele ale noului dispozitiv.

Pentru a elimina un dispozitiv dintr-o listd, faceti clic dreapta pe acesta si selectati Delete (Stergere).

10.6.3.1 Detalii despre imprimanta de etichete pentru lame
Sistemul BOND necesita urmatoarele detalii pentru fiecare imprimanta de etichete pentru lame:
« Display name (Nume afisaj): un nume pentru dispozitivul de etichetare care va aparea in software-ul BOND

« Printer name (Nume imprimantd): numele imprimantei utilizate de Windows

Numele imprimantei din instalatiile BOND-ADVANCE este de fapt Share name (Nume partajat) al
imprimantei afisate in caseta de dialog Windows Printers and Faxes (Imprimante si faxuri).

 Host name (Nume gazda): [asati necompletat, cu exceptia cazului in care este o imprimanta Zebra (de
exemplu ZDesigner TLP 3842) pe o instalatie BOND-ADVANCE, caz in care introduceti Computer name (Nume
computer) al terminalului la care este conectat dispozitivul de etichetare a lamelor.

Puteti gasi Computer name (Nume computer) in caseta de dialog System (Sistem) al Windows
(consultati Figurd 10-13).

Figurd 10-13: Numele computerului in caseta de dialog System (Sistem) a Windows

Computer name, domain, ard workgroup settings
[ compuster name: : CaRAFISTI | # Change setngs
*Full computer neme: CRRFETL
Computer descripton: Laca BOND Teminal PC [Lsica 308D
Workgroup: LEXCA

« Printer type (Tip imprimantd): modelul imprimantei (de exemplu ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Imprimarea etichetelor de test
Pentru a verifica alinierea imprimarii: Labels
1 In clientul administrativ, deschideti ecranul Labels (Etichete).

2 Selectati o etichetd din panoul din stanga si faceti clic pe Print (Imprimare).

Figura 10-14: Tipdrirea unei etichete de test

Label templates

Slide type: BOND single stain - Slide label designer
=] 'BOND single stain 2D i o
& e Tepiae properes
BOND single stain 2D_1 Template name: a
Sonpsnaie s Units: Millmeters

| 12345678 .
12/12/2016 |

' *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
AIHC A (+) ;
Dr. Jones :
3 3 B e |

3 In caseta de dialog Select a printer (Selectare imprimanta), selectati imprimanta relevanta si faceti clic pe Print
(Imprimare).

4 Repetati pasul 3, de trei pana la cinci ori. Asigurati-va ca toate caracterele sunt imprimate clar si exact pe
eticheta.

5 Daca pozitia imaginii de pe etichetd nu este corectd, consultati Reglarea calibrarii imprimantei zebra
(Sectiunea 10.6.3.3 de la pagina 265) sau Reglarea calibrdrii imprimantei cognitive (Sectiunea 10.6.3.4 de la
pagina 270).
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10.6.3.3 Reglarea calibrarii imprimantei zebra

@ Urmatoarea procedura se aplica ambelor tipuri de imprimanta zebra: TLP 3842 sau GX430t. Exista
unele diferente care sunt descrise in setarile relevante.

Pentru instalarea BOND-ADVANCE, efectuati urmatoarea procedura pe un terminal BOND-ADVANCE.

1 Pe bara de sarcini Windows, faceti clic pe butonul Start si selectati Devices and Printers (Dispozitive si
imprimante).

2 Faceti clic dreapta pe pictograma imprimantei (de exemplu ZDesigner TLP 3842) si selectati Printer Properties
(Proprietati imprimanta).

Sistemul afiseazd caseta de dialog Printer Properties (Proprietdti imprimanta) asa cum se prezintd in Figura
10-15.

Figurd 10-15: Proprietati imprimanta

= ZDesigner TLP 3242 Properties *

Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Forts  About
General Sharing Ports Color Management Security

=3 ZDesigner TLP 3842 |

Location: | |
Comment:
Model: ZDesigner TLP 3842

Features

Color: Mo Paper available:

Double-sided: No BOMD Slide Label

Staple: Unknown User defined

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences... Print Test Page

Cancel Apply Help
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3 Selectati fila Advanced (Avansat).

Figurd 10-16: Printer Properties (Proprietati imprimantd) - fila Advanced (Avansat)

[ ZDesigner TLP 3842 Properties X

Prirter Settings ~ Stocks  Language  Barcode Forts  Command Forts  About
General Sharng Ports Advanced Color Management Security

Priority:

Diriver: ZDesigner TLP 3842 ~ Mew Driver...

(®) Spool print documents so program finishes printing faster
(D) Start printing after last page is spocled
(®) Start printing immediately

(O Print directly to the printer

[[1Held mismatched documents
Print spooled documents first
[[1Keep printed documents
[“]Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processor... Separator Page...

Gl | [ b | [ e
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4 Faceti clic pe butonul Printing Defaults... (Valori implicite imprimare...).

Sistemul afiseaza caseta de dialog Printing Default (Valori implicite imprimare) asa cum se prezintd in Figura

10-17.

Figura 10-17: Valori implicite imprimare

@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults X
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import./Export settings Toolz About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Printer Memory
Settings
Speed: &0 w | mm/s
Darkness: 7 w
[St_ockS: User defined v]
Paper Format
Oem I'Eq (®) portrait
7BC (O landscape
Oneh NI fA potate 180"
Size
Width:
Height: 15.50
Unprirtable Area
Lek: poo e
Rght:  [150 |Botom:

Cancel Eoply Help

Acest document se referd la setdrile imprimantei in milimetri. Prin urmare, setati Paper Format (Format héartie)

la mm.

5 Selectati ,BOND Slide Label” (Eticheta lama BOND) din lista derulantd Stocks (Stoc).
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Capitolul 10 Client administrativ (in controler BOND)

6 Selectati fila Stocks (Stoc).

Figurd 10-18: Printing Defaults (Valori implicite imprimare) - fila Stocks (Stoc)

@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults *
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About
Ciptions Advanced Setup Dithering Stocks Prirter Memary

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock deseription

BOND Slide Label

Description

Cancel Bpply

Define your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores |abel dimensions and some printer settings.

Delete

Help
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Capitolul 10 Client administrativ (in controler BOND)

7 Faceti clic pe butonul Change... (Modificare...).

Sistemul afiseazd fereastra Define Stock (Definire stoc) asa cum se prezinta in Figura 10-19.

Inainte de a modifica setérile, se recomanda revenirea imprimantei la setarile implicite, dupa cum apare in

tabelul de mai jos, siimprimarea unor etichete de test.

Label Width (Latime etichetd) 24.00 mm 40.00 mm
Label Height (Inaltime 15.50 mm 15.00 mm
etichetd)

Unprintable Area (Zond 0.00 mm 4.50 mm

neimprimabild) - Left (Stdnga)

Unprintable Area (Zona 1.50 mm 0.00 mm

neimprimabild) - Right
(Dreapta)

Figurd 10-19: Caseta de dialog Define Stock (Definire stoc)

Define Stock ? b4

MName

BOMD Slide Label

Options

Darkness 7 e

Speed 50 w | mm/s
Dimensions

Label Width mm

Label Height mm
Unprintable Area

Right: Bottom:

Cancs e

« Dacd marginea din stanga este decupatd, reduceti usor valoarea Right (Dreapta) de la Unprintable Area

(Zond neimprimabild), de exemplu, de la 1.50 mm la 1.00 mm.

« Dacd marginea din dreapta este decupatd, mariti usor valoarea Right (Dreapta) de la Unprintable Area

(Zona neimprimabild), de exemplu, de la 1.50 mm la 2.00 mm.

8 Faceticlic pe OK.
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Capitolul 10 Client administrativ (in controler BOND)

O Repetati procedura de imprimare si ajustare a etichetelor pand cand eticheta este acceptabild (nu este
decupatd nicio parte de text).

Este posibil sd primiti un mesaj de eroare Stock name already used by system form database
(Numele stocului utilizat deja de baza de date a formularelor de sistem) dupa ce faceti clic pe
OK. In acest caz, modificati Name (Nume) din caseta de dialog Define Stock (Definire stoc)
asa cum se prezintd in Figurd 10-20, apoi faceti clic pe OK.

Figura 10-20: Redenumirea stocului de etichete

Define Stock ? >

Mame

BOND Slide Label 1

Options
Darkness 7 v

Speed ) w | mmSs

10.6.3.4 Reglarea calibrarii imprimantei cognitive

Pentru instalarea BOND-ADVANCE, conectati-va la controlerul BOND-ADVANCE ca BONDDashboard. In cazul in care
tabloul de bord este afisat in prezent, apadsati pe Alt+F4 pentru a-l inchide.

1 Pe bara de sarcini Windows, faceti clic pe butonul Start si selectati Devices and Printers (Dispozitive si
imprimante).

? Faceti clic dreapta pe pictograma imprimantei (de exemplu: Cognitive Terminal 1 (Terminal cognitiv 1)) si
selectati Printer Properties (Proprietati imprimantd).

Figura 10-21: Selectare proprietati imprimanta

See what's printing

’ Set as default printer

Printing preferences

3 Printer properties
Cognitive
Terminal 1 Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

@ Nu selectati Printing Preferences (Preferinte imprimare), casetele de dialog sunt similare, dar
setdrile nu se actualizeaza corect.
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Sistemul afiseaza caseta de dialog Cognitive Printer Properties (Proprietdti imprimanta cognitivd) asa cum se
prezinta in Figura 10-22.

Figurd 10-22: Proprietatile imprimantei cognitive

[ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X
Printer Settings ~ Stocks  language  Barcode Fonts ~ Command Fonts  About
General Sharing Ports Color Management Security
f—

|Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties |

Location: | |
Comment:
Model: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT

Features

Color: No Paper available:

Double-sided: No User defined ~

Staple: Unknown 0.75%0.75 inch

115x% 1 inch
Speed: Unknown 1.2x%1inch
Maximum resclution: 300 dpi 1.25x 2 inch hd
Preferences... Print Test Page

Canicel Bpply Help

3 Selectati fila Advanced (Avansat).
Sistemul afiseaza fila Advanced (Avansat) asa cum se prezintd in Figura 10-23.
Figurd 10-23: Fila Advanced (Avansat)

Al Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X

Printer Settings ~ Stocks Language Barcode Fornts ~ Command Fonts ~ About
General Sharing Ports Advanced Color Management Security

@ C
Priority: 1 =

Driver: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT - Mew Driver...

(® Spool print documents so program finishes printing faster
() Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

(O Print directly to the printer

[ Held mismatched documents
Print spooled documents first

[] Keep printed documents

[] Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processor... Separator Page...

Carcel forly Help
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Capitolul 10 Client administrativ (in controler BOND)

4 Faceti clic pe butonul Printing Defaults... (Valori implicite imprimare...).

Sistemul afiseaza caseta de dialog Printing Default (Valori implicite imprimare) asa cum se prezintd in Figura
10-24.

Figurd 10-24: Caseta de dialog Printing Defaults (Valori implicite imprimare)

= Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

Settings
Speed: Low
Darkness: 100
Stocks: [ BOND Side Label v
Paper Format
Oem (®) portrait
() landscape
Oinch motate 1807
Size
Width: 2200
Height: 15.00
Unprintable Area
Left: 0.00 Taop: 0.00
Right : 0.00 EBottom: 0.00

Cancel Aoply Help

Acest document se referd la setdrile imprimantei in milimetri. Prin urmare, setati Paper Format (Format hartie)
lamm.

5 Selectati ,BOND Slide Label” (Eticheta lama BOND) din lista derulantd Stocks (Stoc).
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6 Selectati fila Stocks (Stoc).

Figurd 10-25: Printing Defaults (Valori implicite imprimare) - fila Stocks (Stoc)

@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options ~ Advanced Setup ~ Dithering ~ Stocks

X

Barcode Fonts

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock description
BOND Slide Label

Description

Diefine your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores label dimensions and some printer settings.

0K Cancel Apply

Help
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Capitolul 10 Client administrativ (in controler BOND)

7 Faceti clic pe butonul Change... (Modificare...).
Sistemul afiseazd caseta de dialog Define Stock (Definire stoc) asa cum se prezinta in Figura 10-19.

Figurd 10-26: Caseta de dialog Define Stock (Definire stoc)

Define Stock ? e

Name

BOND Slide Label

Ciptions
Darkness 300 ~
Speed Low w
Dimensions
abel it ™
Label Height 15.00 mm

Unprintable Area

Corcs e

 Daca marginea din stanga este decupatd, reduceti usor valoarea Right (Dreapta) de la Unprintable Area
(Zond neimprimabild), de exemplu, de la 0.50 mm la 0.30 mm.

« Dacd marginea din dreapta este decupatd, mariti usor valoarea Right (Dreapta) de la Unprintable Area
(Zond neimprimabild), de exemplu, de la 0.50 mm la 0.70 mm.

» Dacd marginea superioara sau inferioard este decupatd, consultati Ajustarea pozitiei verticale a
etichetei la imprimanta cognitiva Cxi (Sectiunea 10.6.3.5 de la pagina 276).
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8 Faceticlic pe OK.

@ Este posibil sd primiti un mesaj de eroare Stock name already used by system form database
(Numele stocului utilizat deja de baza de date a formularelor de sistem) dupa ce faceti clic pe
OK. In acest caz, modificati Name (Nume) din caseta de dialog Define Stock (Definire stoc)

asa cum se prezinta in Figura 10-27, apoi facei clic pe OK.

Figurd 10-27: Redenumirea stocului de etichete

Define Stock ? >

MName

BOND Slide Label 1

COptions
Darkness 300 "

Speed Low e

9 Imprimati o eticheta pentru a verifica rezultatul. Repetati procedura pand cand eticheta este acceptahild (nu
este decupatd nicio parte de text).
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Capitolul 10 Client administrativ (in controler BOND)

10.6.3.5 Ajustarea pozitiei verticale a etichetei la imprimanta cognitiva Cxi

Dacd pozitia etichetei este prea sus sau prea jos, selectati fila Advanced Setup(Configurare avansatd) din caseta de
dialog Printing Defaults (Valori implicite imprimare) asa cum se prezintd in Figura 10-28.

Figurd 10-28: Fila Advanced Setup (Configurare avansata)

=0 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

Print Mode

() Direct Themal (®) Themmal Transfer
Sensor Type

(®) Gap () Black Bar () None
Present Label

[ Disabled

Distance Advance inch

Distance Reverse 1.00 inch
Cutter/Peeler Options

Enable Cutter Enable Peeler Mode

Full Cut After Every Label

Settings

[] Disable Settings Sent to the Prirter

Print Resolution o | DP
Graphic Options

() Direct Print
Export Label Format to Printer

(O RAM (® FLASH

Delimiter: MNone

Mare Settings

oo | [ oy | [ o

 Daca marginea superioara este decupata, mariti usor valoarea Distance Advance (Avans distantd) de la
Present Label (Eticheta prezentd), de exemplu, de la 0.00 mm la 1.00 mm.

« Daca marginea inferioara este decupatd, mariti usor valoarea Distance Reverse (Inversare distantd) de la
Present Label (Eticheta prezentd), de exemplu, de la 0.00 mm la 1.00 mm.

« Aplicati ajustdrile numaila o singura setare. Dacd exista deja o valoare la Distance Advance (Avans distanta),
iar marginea de jos este decupatd, micsorati valoarea Distance Advance (Avans distantd) in loc sa mariti
valoarea Distance Reverse (Inversare distantd). O valoare rdmane la zero, iar cealaltd valoare controleaza
pozitia.

1 Faceticlic pe OK.

2 Imprimati o eticheta pentru a verifica rezultatul. Repetati procedura pand cand eticheta este acceptabila (nu
este decupatd nicio parte de text).
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Pachetul de integrare optional LIS BOND (LIS-ip) conecteaza sistemul BOND la orice sistem informatic de laborator

Pachetul de integrare LIS (pe

controlerul BOND)

compatibil (LIS). LIS-ip transmite informatiile privind cazul silama de la LIS cdtre sistemul BOND, iar sistemul BOND
returneaza informatiile de procesare prin intermediul LIS-ip catre LIS.

LIS-ip este foarte configurabil si poate functiona cu multe tipuri diferite de LIS si fluxuri de lucru de laborator. LIS-ip
poate fi configurat pentru a oferi o integrare perfecta intre LIS si sistemul BOND, care permite recunoasterea

automata a lamelor LIS, ceea ce elimina necesitatea reetichetdrii lamelor. Consultati Fluxuri de lucru (Sectiunea 11.8
de la pagina 287) pentru o prezentare generald a fluxurilor de lucru disponibile.

Leica Biosystems organizeaza instruirea completa specifica locului pentru fiecare instalare.

Consultati sectiunile urmdtoare pentru informatii privind LIS-ip BOND:

Termeni referitori la functionarea LIS-ip

Consultati 11.7 Terminologie LIS

Detalii despre functiile suplimentare ale software-ului

Consultati 11.2 Caracteristici suplimentare ale software-ului

O prezentare generala a conectdrii si configurarii LIS

Consultati 11.3 Conectarea si initializarea LIS

O descriere a indicatiei de eroare si a recuperarii pentru LIS
Consultati 11.4 Notificari LIS

0 lista de referintd a datelor privind cazul si lama

Consultati 11.5 Cerinte referitoare la datele privind cazul si lamele
O descriere a datelor despre starea lamei pe care LIS-ip BOND este capabil sd o raporteze catre LIS
Consultati 11.6 Trimiterea datelor privind lama inapoi catre LIS

0 referire la cerintele privind etichetele pentru lame

Consultati 11.7 Etichete pentru lame

O prezentare generald a implementdrilor tipice pentru LIS
Consultati 11.8 Fluxuri de lucru.
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Capitolul 11 Pachetul de integrare LIS (pe controlerul BOND)

11.1 Terminologie LIS

0 serie de termeni noi sunt necesari pentru a descrie functionalitatea LIS si pentru a diferentia intre elementele
sistemului BOND si elementele LIS. Acesti termeni sunt descrisi in lista urmatoare.

LIS - Sistem informatic de laborator; software care gestioneaza informatii referitoare la activitatea unui
laborator.

LIS-ip - pachetul de integrare LIS BOND, un supliment optional care permite sistemului BOND s lucreze cu un
LIS.

Lama LIS - o lamd creata de LIS si trimisa la sistemul BOND pentru procesare.
Caz LIS - un caz creat de LIS si trimis céatre sistemul BOND.

Etichetd pentru lama cu identificare automatd — o etichetd pentru lama care poate fi recunoscuta automat de
catre sistemul BOND. Acestea pot fi imprimate de catre sistemul BOND sau LIS, atat timp cat este utilizat un
format de cod de bare recunoscut. Consultati 11.3 Conectarea si initializarea LIS.

Eticheta pentru lama cu identificare asistatd — orice eticheta pentru lama care nu poate fi recunoscuta
automat in sistemul BOND.

Eticheta pentru lama LIS - o eticheta pentru lama de la o imprimantad conectatd la LIS. O eticheta pentru lama
LIS afiseazd codul de bare LIS si orice alte informatii configurate pentru eticheta din LIS.

Eticheta pentru lama BOND-LIS - o etichetd pentru o lama creata in LIS, dar imprimata pe o imprimanta
conectata la sistemul BOND. O eticheta BOND-LIS utilizeaza configurarea etichetelor pentru lame BOND LIS,
care poate fi editata utilizand software-ul BOND.

Numadr de accesare — un termen LIS comun pentru un numar sau alt ID care identifica un anumit caz. Numarul
de accesare este echivalent cu ,ID-ul cazului” din sistemul BOND.

Date privind pacientul — detalii despre pacient care formeaza un ,caz” in sistemul BOND.

Date demografice — un termen LIS comun pentru datele privind pacientul sau datele privind cazul.

Cod de bare LIS — un cod de bare atribuit de LIS care identifica in mod unic fiecare lama LIS.
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11.2 Caracteristici suplimentare ale software-ului

Sistemele BOND cu LIS activat au caracteristici software suplimentare care nu au fost gasite in versiunea standard.
BOND Sistemele LIS-ip pdstreaza toate caracteristicile si functiile software-ului BOND standard.

Consultati:
e 11.2.1 Pictograma de stare LIS
e 11.2.2 Cazuri LIS
e 11.2.3Lame LIS
e 11.2.4 Nume de markeri publici
e 11.2.5Lame prioritare
e 11.2.6 Campuri de date privind lamele LIS

e 11.7 Etichete pentru lame

11.2.1  Pictograma de stare LIS

Figurd 11-1: Pictograma de stare LIS din partea dreapta sus a ecranului software-ului BOND

-

Software-ul BOND cu LIS-ip include pictograma de stare LIS din dreapta extrema a barei de functii standard. Acest
lucru arata urmatoarele:

« Stare conexiune LIS (consultati 11.3 Conectarea si initializarea LIS)

« Indicatie de eroare LIS (consultati 11.4 Notificari LIS)

11.2.2  Cazuri LIS

Cazurile LIS sunt cazuri care sunt create in LIS si apoi trimise la sistemul BOND. Dimpotrivd, cazurile BOND sunt
cazuri create in sistemul BOND.

 Cazurile LIS contin aceleasi campuri de proprietate precum cazurile BOND, dar nu se pot edita informatii dupa
ce un caz a fost trimis catre sistemul BOND.

» Sistemul BOND aloca automat un numar unic de caz pentru fiecare caz LIS.
» Numarul de accesare LIS sau ID-ul cazului devine ID-ul cazului in cadrul sistemului BOND.

» Daca acest ID al cazului este identic cu cel al unui caz BOND existent, noul caz LIS este respins. Trebuie sa
modificati ID-ul cazuluiin LIS.
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Daca ID-ul cazului si numele pacientului pentru un nou caz LIS sunt aceleasi ca cele ale unui caz LIS activ, deja
inclus Tn ecranul Slide setup (Configurare lamd), cazul existent este utilizat automat. Lamele din cazul ,nou”
sunt addugate celor din cazul existent. Daca ID-urile cazurilor sunt identice, dar numele pacientilor diferd, noul
caz este respins.

Daca ID-ul cazului si numele pacientului pentru un caz LIS sunt aceleasi ca cele ale unui caz LIS expirat sau
sters din sistemul BOND, fie cazul existent este reactivat, fie cazul nou este respins, in functie de setarea pe
care ati facut-oin ecranul LIS al clientului administrativ (consultati ID caz duplicat (Sectiunea de la pagina
242)).

Lamele adaugate la un caz LIS utilizand software-ul BOND sunt create ca lame BOND.

Cazurile LIS au acelasi protocol de pregétire implicita si acelasi volum de distribuire precum cazurile BOND,
asa cum este stabilit in clientul administrativ (consultati 10.5.2 Setdrile pentru caz silamd).

11.2.3 Lame LIS

Lamele LIS sunt lame care au fost create in LIS si apoi trimise catre sistemul BOND. Dimpotrivd, lamele BOND sunt
lame create in sistemul BOND, fie intr-un caz BOND, fie intr-un caz LIS.

Lamele LIS pot fi identificate in lista de lame dupd culoarea etichetei: Lamele LIS au o eticheta gri.

Figurd 11-2: Lama LIS (stanga) si lamd BOND de rutind cu colorant unic (dreapta)

Urmatoarele puncte se aplica lamelor LIS:

Etichetele imprimate din LIS includ, de obicei, un cod de bare. In conditiile in care codul de bare este in unul din
cele sase formate acceptate de sistemul BOND, iar sistemul BOND a fost configurat sd citeascd acel format,
sistemul BOND poate identifica lama atunci cand este incdrcatd. Consultati 11.3 Conectarea siinitializarea
LIS.

Etichetele imprimate din sistemul BOND pentru lame LIS utilizeaza configurarea etichetelor pentru lame LIS
BOND. Consultati 10.3 Etichete .

Lamele LIS pot include campuri specifice LIS suplimentare. Consultati 11.2.6 Campuri de date privind lamele
LIS.

Proprietatile lamelelor provenite din LIS nu pot fi editate utilizand software-ul BOND.

Cand software-ul BOND este utilizat pentru copierea unei lame LIS, copia este creatd ca o lama BOND cu o
configuratie a etichetei pentru lame BOND. Toate campurile specifice LIS sunt eliminate si toate campurile
devin editabile.
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11.2.4  Nume de markeri publici

Numele markerilor publici (pentru anticorpi primari si sonde) asigurd legdtura dintre markerii specificati de un LIS si
cei inregistrati in sistemul BOND. Cand un LIS specifica un marker pentru un test, sistemul BOND utilizeaza reactivul
cu numele de marker public identic pentru testul respectiv. Sistemul BOND va respinge un test specificat in LIS daca
nu exista niciun nume public corespunzator numelui markerului LIS.

Numele markerilor publici sunt specificate utilizand campul Public name (Nume public) in dialogul Edit reagent
properties (Editare proprietdti reactiv) (consultati 8.2 Ecranul Configurare reactivi). Acest camp devine vizibil numai
atunci cand este instalat LIS-ip.

Fiecare nume public trebuie sa fie unic. Numele publice pot fi schimbate intre reactivii BOND in orice moment si, cand
se intdmpld acest lucru, lamele deja create nu sunt afectate.

11.2.5 Lame prioritare

LIS poate specifica lame prioritare care necesita procesarea urgenta. Orice caz care cuprinde o lama prioritard apare
cu o bard rosie pe ecranul Slide setup (Configurare lama).

sertarul de preincdrcare si apoi asteptati transferul lamelor respective in vederea procesarii, inainte

‘ Pentru a prioritiza o lama in modulul de procesare BOND-PRIME, incarcati numai lamele prioritare in
de aincadrca alte lame in sertarul de preincarcare.

Figurd 11-3: Un caz cu lame prioritare evidentiate cu rosu pe ecranul Slide setup (Configurare lamd)

A e s
I L30012 - 45216 Shady, Albart Joseph
201 30416-13HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurey Arthur Josey 10

in prezent, un caz LIS prioritar este addugat initial la baza listei. Cazul se afiseaza in partea
superioard a listei doar in sesiuni ulterioare ale clientului clinic.

Lamele prioritare sunt marcate cu ,P" rosu.

Figurd 11-4: O lama LIS prioritard, asa cum apare in ecranul Slide setup (Configurare lama)

P
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11.2.6  Campuri de date privind lamele LIS

Pe langd proprietatile standard ale lamelor, BOND LIS-ip are sapte campuri de date configurabile care pot fi
configurate pentru a afisa informatiile selectate din LIS. Conectivitatea de baza este configuratd de reprezentantul de
service Leica Biosystems in timpul instaldrii, cu toate acestea, dupa ce este stabilita, utilizatorii pot alege sa afiseze
campurile sau nu si pot seta numele fiecarui camp — consultati Campuri de date ale lamelor LIS) (Sectiunea de |a
pagina 242).

Campurile sunt afisate intr-o fild speciala LIS din dialogul Slide properties (Proprietati lame) si pot fi imprimate si pe
etichetele lamelor (consultati 10.3 Etichete ). Acestea sunt numai in scopuri de raportare si nu au niciun efect asupra
prelucrarii lamei.

11.3 Conectarea siinitializarea LIS

Fiecare modul BOND LIS-ip trebuie instalat de un reprezentant Leica Biosystems autorizat care va personaliza
operatiunea in conformitate cu cerintele individuale de laborator.

Sistemul BOND poate fi configurat pentru a citi oricare dintre urmatoarele formate de cod de bare:

Coduri de bare 2D

QR [=]g; =]

Aztec

Data Matrix

Cand modulul LIS este instalat, apare o pictograma LIS in partea dreapta sus a ecranului software-ului BOND pentru a
indica starea conexiunii (Figura 11-5)

Figurd 11-5: LIS neconectat (stdnga) si conectat (dreapta)

\ls

ol ol

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 282



Capitolul 11 Pachetul de integrare LIS (pe controlerul BOND)

11.4 Notificari LIS

Software-ul BOND indicd erorile de conexiune sau de date LIS prin afisarea pictogramei de stare LIS in partea dreaptd
sus a ecranului software-ului BOND (consultati 11.2.7 Pictograma de stare LIS). Dacd exista notificdri LIS in curs, este
afisat un contor al numarului de notificari in curs. Atunci cand se produce un nou eveniment de notificare, contorul
lumineaza intermitent scurt.

Figura 11-6: Pictograma de stare LIS

llso

e

Pentru a gdsi detaliile notificdrii, faceti clic dreapta pe pictograma de stare si selectati Show LIS report (Afisare raport
LIS) pentru a deschid dialogul LIS service events (Evenimente service LIS). Dialogul afiseaza erori si orice lame care
nu au fost transferate cu succes. Motivul pentru eroare este, de asemenea, mentionat. Erorile tipice LIS includ datele
lipsd, conflictele de date (de exemplu, acelasi numdr de accesare utilizat pentru diferite cazuri) sau instantele in care
markerul public nu este inregistrat in sistemul BOND (consultati 11.2.4 Nume de markeri publici).

Figura 11-7: Dialogul LIS service events (Evenimente service LIS)

LIS service events

(o | ome Jeew | oms | e |

Case D LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones

1. 24-0anA7233. 7012 Marker ID GFAP UnablofioladdClolslidet Acknowledge

Marker2 ID Barcode already used

Tissue type test
Message ID 002.1

Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
PatientiD  PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24-Jan7234. 7007 Marker D~ GFAP Cannot map tissue type Acknowledge

Marker2 ID
Tissue type tesst
Message ID 002.1

Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
1. 24-Jan-17 2:35... 7006 Patient ID PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP

in functie de configuratia LIS, poate fi posibila corectarea erorilor si retrimiterea cazului sau a lamei. In cazul in care
LIS nu poate retrimite informatiile, cazul sau lamele pot fi create direct utilizand software-ul BOND.

Dupa ce ati citit fiecare mesaj de eroare, faceti clic pe butonul asociat Acknowledge (Confirmare) pentru a elimina
notificarea din dialog.

Atunci cand toate mesajele de eroare sunt eliminate din dialog, contorul de notificare dispare de pe ecran.
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Leica Biosystems din partea dreapta sus a ecranului clientului administrativ, pentru a afisa dialogul
About BOND (Despre BOND). Apoi faceti clic pe Service log (Jurnal service) si selectati *LIS* din lista
derulanta Serial N°. (Nr. de serie). Optional, setati un interval de timp si apoi faceti clic pe Generate

‘ Dacad este necesar, puteti incd sa vizualizati mesajele in jurnalul de service LIS facand clic pe sigla
(Generare) pentru a genera jurnalul de service LIS.

11.5 Cerinte referitoare la datele privind cazul si
lamele

Datele solicitate de sistemul BOND de la LIS pentru a importa cazuri i lame sunt furnizate in sectiunile de mai jos
(consultati 11.5.1 Date privind cazul si 11.5.2 Date privind lama).

Datele referitoare la cazurile si lamele LIS nu pot fi modificate in BOND, cu exceptia comentariilor
privind lamele.

11.5.1 Date privind cazul

11.5.1.1 Campuri obligatorii

Nume camp BOND Termeni LIS obisnuiti

Case ID (ID caz) Un numar sau un nume prin care este Numar de accesare

identificat cazul . .
Numar comanda

11.5.1.2 Campuri optionale

Nume camp BOND Descriere Termeni LIS obisnuiti

Nume pacient Numele pacientului Nume pacient
ID repartizat de laborator (labAssld)
Doctor (Medic) Medicul referent Numele si/sau ID-ul medicului
Medic curant

Medic care prescrie
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11.5.2 Date privind lama
11.5.2.1 Campuri obligatorii

Marker (Marker) Anticorpi primari (IHC) sau  Anticorpi primari (IHC) ~ Numele public oferd legatura

sonda (ISH) Sond (ISH) dintrg m'aArkerii'spec'ifAicatfi deun

LIS si cei inregistrati in sistemul

Marker (oricare) BOND. Trebuie specificat un
nume public pentru fiecare
marker care va fi specificat in
LIS. Consultati 11.2.4 Nume de
markeri publici.

Colorant

Fiecare marker are protocoale de
colorare si pretratare implicite,
care pot fi modificate utilizand
software-ul BOND, daca este
necesar.

11.5.2.2 Campuri optionale

Nume camp BOND Descriere Termeni LIS obisnuiti Comentarii
[cod de bare LIS] UncoddebareculDunic  Cod de bare Un cod de bare complet cu ID
Notd: Codul de bare nu furm;at fiecarei lame LIS trebuie furnizat pentru sistemul
o (ID-urile lamelor sterse nu BOND pentru a recunoaste o
este vizibil pentru . < '
pot fi reutilizate) lamad. Acest lucru este necesar

utilizator in sistemul o - 5
atunci cand se utilizeaza fluxul

BOND .

de lucru 1 al LIS (consultati
11.8 Fluxuri de lucru).

Tissue type (Tip tesut)  Tesut de test sautesutde  Tip de test Daca aceste informatii nu sunt
control (pozitiv sau furnizate de catre LIS, valoarea
negativ) implicitd este ,Test". Consultati

6.2.1 Tesut de control.

Comentarii Orice comentariu sau Comentariu Daca o actualizare a unei lame
instructiune referitoare la LIS este trimisa de catre LIS,
lama orice comentarii noi privind lama

vor fi anexate la comentariile
existente privind lama.
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11.6 Trimiterea datelor privind lama inapoi catre LIS

LIS-ip BOND are capacitatea de a raporta starea lamei cdtre LIS. BOND LIS-ip poate raporta urmatoarele informatii:
» Lamd creata - lama specificatd a fost creata in cadrul software-ului BOND
e Lamaimprimatd - o eticheta a fost imprimata pentru lama specificata
e Lamain curs - lama specificatd este prelucrata
« Lamd procesata - lama specificata a incheiat procesarea (cu sau fara erori)

e Lamad stearsd - lama specificata a fost stearsd din sistemul BOND.

11.7 Etichete pentru lame

Fiecare lama fizica necesita o eticheta de identificare, astfel incat sd poata fi corelata cu informatiile corecte privind
cazul si testul. In cel mai convenabil flux de lucru, lamele LIS au etichete imprimate de LIS (,etichete pentru lame LIS")
si aceste etichete sunt recunoscute de sistemul BOND. Totusi, acest lucru este posibil numai daca:

1 LIS furnizeaza sistemului BOND un cod de bare unic pentru fiecare lama.

2 imprimanta LIS utilizeaza unul dintre formatele de cod de bare acceptate de sistemul BOND.

Daca LIS nu indeplineste aceste cerinte, atunci sistemul BOND poate crea propriile etichete pentru lame LIS -
Letichete pentru lame BOND-LIS". In acest caz, puteti seta optional sistemul BOND pentru a procesa lame LIS doar
daca etichetele acestora au fost imprimate de sistemul BOND. Acest lucru este setat in ecranul LIS al clientului
administrativ — consultati 10.2 LIS.

Alternativ, pot fi utilizate etichete emise de un dispozitiv de etichetare tert sau etichete scrise de mana. Aceste
etichete trebuie sd fie identificate manual in sistemul BOND inainte de procesare (consultati 5.1.5.2 Identificarea
manuald a lamelor la bord).
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11.8 Fluxuri de lucru

In timp ce fiecare implementare LIS-ip este foarte personalizatd, este in continuare util sa se furnizeze unele descrieri
generale ale fluxurilor de lucru BOND LIS-ip bazate pe optiunile principale LIS-ip. Urmatorul tabel prezinta patru fluxuri
de lucru. Alte fluxuri de lucru sunt, de asemenea, posibile. Pentru fiecare instalare, este furnizata o instruire completad

specifica locului.

Flux de lucru Date din LIS Date introduse in Etichete imprimate Identificare
sistemul BOND in
1 Date privind cazul silama (cu Niciuna LIS Automata
cod de bare LIS)
2 Date privind cazul silama Niciuna Sistemul BOND Automata
3 Lama suplimentard Sistemul BOND Automatd
4 Niciuna Extern Asistata

Fluxul de lucru 1 este cel mai convenabil deoarece oferd o integrare perfecta intre LIS si sistemul BOND. Sistemul
BOND recunoaste automat lamele LIS si procesarea poate incepe imediat fara a fi nevoie s se reeticheteze lamele

sau sa se introduca informatii suplimentare.
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Curdtare siintretinere (doar
BOND-III Si BOND-MAX)

Pentru procedurile de curatare si de intretinere legate de modulul de procesare BOND-PRIME,
consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

AVERTISMENT: Opriti intotdeauna modulul de procesare atunci cand efectuati sarcini de curatare
sau intretinere (cu exceptia efectudrii curatarii sondei de aspirare sau a curatdrii robotului pentru
lichidele in vrac).

AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in imunohistochimie si in hibridizarea in situ sunt
periculosi. Asigurati-va ca ati primit instruirea adecvata pentru aceasta procedura inainte de a
continua:

1 Purtati manusi de latex sau nitril, ochelari de protectie si alte haine de protectie adecvate
atunci cand manipulati reactivi sau cand curatati instrumentul.

2 Manipulati si eliminati reactivii si condensatul in conformitate cu toate procedurile si
reglementarile guvernamentale aplicabile la unitatea de laborator.

AVERTISMENT: Modulele de procesare au incdlzitoare si suprafete incalzite care pot prezenta
pericole de aprindere, daca sunt amplasate materiale inflamabile in imediata apropiere a acestora:

Nu amplasati materiale inflamabile pe sau langa incalzitoare.
Nu amplasati materiale inflamabile pe suprafetele fierbinti ale modulului de procesare.

Asigurati-va ca toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupa reumplere sau
golire.

AVERTISMENT: Evitati contactul cu ansamblurile de colorare a lamelor si cu piesele din preajma
acestora. Acestea pot fi foarte fierbinti si pot provoca arsuri grave. Permiteti un interval de racire de
doudzeci de minute pentru ansamblurile de colorare a lamelor si piesele din jurul acestora.
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spalati nicio componenta intr-o masina de spalat vase automatd. Nu curatati nicio piesa cu solventi,

c ATENTIE: Curatati exclusiv manual toate componentele amovibile. Pentru a evita deteriorarea, nu
fluide de curdtare dure sau abrazive sau lavete aspre sau abrazive.

Acest capitol oferd proceduri pentru curatare si intretinere. In clientul clinic, exista un ecran de intretinere pentru
fiecare modul de procesare din sistem. Faceti clic pe fila modulului de procesare din partea stanga a ferestrei
principale pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem) si apoi faceti clic pe fila Maintenance (Intretinere).

Pentru mai multe informatii, consultati 5.3 Ecranul Intretinere. Ori de céte ori utilizati sistemul BOND, cdutati scurgeri
sau piese uzate sau deteriorate. Daca existd instructiuni in acest capitol pentru a repara sau inlocui piesa uzata sau
defectd, urmati aceste instructiuni. in caz contrar, contactati serviciul de asistenta clienti.

intretinere preventiva

Pe langa sarcinile de intretinere obisnuite enumerate in acest capitol (efectuate de utilizatori), modulele de procesare
BOND-III si BOND-MAX trebuie intretinute in mod regulat de catre un reprezentant de service Leica Biosystems.

Pentru BOND-IIl and BOND-MAX, software-ul BOND va notifica sa organizati un serviciu de intretinere
preventiva pentru fiecare modul de procesare o data pe an sau la 15.600 de lame (oricare dintre cazuri este &

primul). *

Numarul este resetat cu butonul Maintenance complete (Intretinere finalizatd) din fila Processing modules (Module
de procesare) din cadrul clientului administrativ (10.6.1 Module de procesare).

Acest capitol are urmatoarele sectiuni:
e 12.1 Program de curatare si intretinere
¢ 12.2 Recipiente vrac
» 12.3 Covertile
e 12.4 Ansamblu de colorare a lamelor
» 12.5Repornirea modulului de procesare
e 12.6 Sonda de aspirare
» 12.7 Bloc de spalare si statie de amestecare
e 12.8 Acoperitoare, usi si capace
e 12.9 Dispozitiv de vizualizare ID
e 12.10 Tavi de picurare
e 12.11 Tavi pentru lame
 12.12 Sondele robotului pentru lichidele in vrac (doar BOND-III)
e 12.13 Seringi

e 12.14 Sigurante pentru sistemul electric
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12.1 Program de curatare siintretinere

Utilizati programul de mai jos daca veti colora pana la aproximativ 300 de lame pe sdptamand pe instrument. Daca
procesati mai mult decéat atat, contactati serviciul de asistenta clienti pentru un program personalizat.

Zilnic - Tnceputul zilei
Verificati daca recipientele vrac pentru deseuri sunt umplute pana la maximum jumatate* 12.2

Verificati daca recipientele in vrac pentru reactivi sunt umplute cu reactiv adecvat pentru 12.2
Zilele de colorare*

Zilnic - Sfarsitul zilei

Curatati Covertile 12.3
Saptamanal

Curatati ansamblurile de colorare a lamelor* 12.4
Verificati clemele Covertile 12.4
Reporniti modulele de procesare 12.5
Stergeti sonda de aspirare a robotului principal 12.6
Verificati blocurile de spdlare si statiile de amestecare - curatati sau inlocuiti daca este 12.7
necesar

Curétati acoperitoarele, usile (unde sunt montate) si capacele 12.8
Curatati dispozitivul de vizualizare ID 12.9
Curatati scanerul de coduri de bare portabil 13.1

Lunar

Curatati toate tavile de picurare* 12.10
fnlocuiti statia de amestecare 12.7
Curatati recipientele vrac pentru reactivi 12.2
Curatati recipientele vrac pentru deseuri 12.2
Curatati tavile pentru lame 12.17
Curdtati sondele robotului pentru lichidele in vrac (BOND-III) 12.12
Curatati dispozitivul de etichetare a lamelor 13.2
Verificati seringile 12.13
Cand vi se solicitd

Curatati sonda de aspirare a robotului principal 12.6.1
fnlocuiti seringile 12.13

* Efectuati aceste sarcini mai frecvent decat este programat, dacd este necesar.
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12.1.1  Liste de verificare pentru curatare siintretinere

Pe pagina urmdtoare, programul de intretinere este reprodus intr-un tabel conceput pentru a fi imprimat si utilizat ca
lista de verificare. Sunt furnizate zone pentru inregistrarea numerelor de lot pentru solutie de spalare BOND, ER1, ER2
si solutie de deparafinare Bifati sau scrieti initialele pentru celulele ramase pe masura ce sarcinile sunt finalizate.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 291



Capitolul 12 Curatare si intretinere (doar BOND-III si BOND-MAX)

Program de curatare siintretinere

ZILNIC

Verificati recipientele vrac pentru
reactivi

Numar lot solutie de spalare BOND
Numar lot ER1
Numar lot ER2
Numar lot solutie deparafinare
Verificati recipientele pentru deseuri
Curatati Covertile
SAPTAMANAL
Curatati ansamblurile de colorare a
lamelor*
Verificati clemele Covertile
Reporniti PM-urile
Stergeti sonda de aspirare

Verificati blocul de spalare si statia de
amestecare

Curatati acoperitoarele, usile (unde sunt
montate) si capacele

Curatati dispozitivul de vizualizare ID
Curatati scanerul portabil

LUNAR

Curatati tavile de picurare*

inlocuiti statia de amestecare

Curatati recipientele vrac pentru reactivi
Curatati recipientele vrac pentru deseuri
Curatati tavile pentru lame

Curatati sondele robotului pentru
lichidele in vrac (doar BOND-III)

Curatati dispozitivul de etichetare a
lamelor

Lun

O

O O

O00ao O

O

O Od

O00o0a0oan

O

Mar Mie Joi Vin Sam Dum
O O O O O O
| | | | | O
O O O O O O

Pentru BOND-MAX:

 Daca existd un singur capac pe recipientul pentru
deseuri externe, deconectati cablul si conductele
de lichid nainte de desurubare.

« Dacd recipientele vrac sunt opace, ridicati
extremitatile recipientelor in pozitie pentru a
estima volumul = nu este necesar sa scoatefi
recipientele din instrument.

*Curdtati mai frecvent decat este programat, daca este
necesar
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Verificati seringile

Pentru sdptdmana care incepe la

CAND VI SE SOLICITA

Curatati sonda de aspirare O pandla

inlocuiti seringile Pentru luna
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12.2 Recipiente vrac

AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in imunohistochimie si hibridizarea in situ sunt periculosi.
Q Asigurati-va ca ati primit instruirea adecvata pentru aceasta procedurd inainte de a continua:
1 Purtati manusi de latex sau nitril, ochelari de protectie si alte haine de protectie adecvate
atunci cand manipulati reactivi sau cand curatati instrumentul.

2 Manipulati si eliminati reactivii si condensatii in conformitate cu toate procedurile relevante si
reglementdrile guvernamentale aplicabile la unitatea de laborator.

Nu amplasati vreo sursa de flacara sau de aprindere langa modulele de procesare.

Asigurati-va ca toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupd reumplere sau

if AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati la Modulele de procesare BOND sunt inflamabili:
golire.

Verificati (cel putin) zilnic nivelurile recipientelor vrac si curatati recipientele vrac in fiecare luna. Vezi detalii:
e 12.2.1 Verificarea nivelurilor recipientelor
» 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac
e 12.2.3 Curdtarea recipientelor vrac

 12.2.4 Recipient pentru deseuri externe (doar BOND-MAX)

12.2.1  Verificarea nivelurilor recipientelor

Verificati nivelurile recipientelor vrac la inceputul fiecdrei zile. De asemenea, verificati inainte de a incepe executdrile
din timpul noptii sau cele extinse. Este posibil ca, pentru laboratoarele cu rulaj ridicat, sa fie necesar sa se
programeze zilnic doua verificdri ale recipientelor vrac.

La modulele de procesare BOND-III si la modelul actual de Module de procesare BOND-MAX (si toate recipientele
pentru deseuri externe BOND-MAX), nivelurile de lichid sunt vizibile prin peretii recipientului. Pentru modelele BOND-
MAX cu recipiente opace, ridicati extremitatile recipientelor in pozitie pentru a estima volumul - nu este necesar sa le
scoateti din instrument, deoarece acest lucru va declansa o amorsare fluidicd atunci cand acestea sunt repozitionate
la loc.

Pictogramele de pe ecranul System status (Stare sistem) ofera o indicatie a nivelurilor recipientelor vrac pentru
BOND-III si sunt utilizate pentru notificari privind nivelurile ridicate de deseuri sau nivelurile scazute de reactivi din
BOND-MAX. Utilizati pictogramele numai pentru a confirma nivelurile si/sau pentru a vizualiza notificarile — acestea
nu inlocuiesc verificarile fizice zilnice.
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@ Modulele de procesare BOND-III sunt dotate cu un sistem de iluminat pentru recipientele vrac
(consultati Sistem de iluminare pentru recipiente vrac (BOND-III) (Sectiunea de la pagina 54)).
Umpleti sau goliti recipientele in urmatoarele conditii:
« (oliti recipientele pentru deseuri care sunt umplute mai mult de jumatate

» Reumpleti recipientele pentru reactivi pentru a vd asigura ca acestea contin un reactiv adecvat.

Consultati 12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac.

AVERTISMENT: Verificati nivelurile recipientelor vrac si goliti-le sau umpleti-le, dupa caz, la inceputul
fiecarei zile (mai frecvent, daca este necesar - consultati instructiunile de mai sus). Nerespectarea
acestor instructiuni poate duce la intreruperea executdrilor, iar colorarea poate fi compromisa.

12.2.2 Realimentarea sau golirea recipientelor vrac

Atunci cand verificati nivelurile recipientelor vrac, goliti recipientele pentru deseuri care sunt mai mult de jumatate
pline si alimentati recipientele pentru reactivi pentru a va asigura cd acestea contin reactiv adecvat. Stergeti
intotdeauna orice scurgeri care apar atunci cand alimentati sau goliti recipientele vrac. Curatati exteriorul
recipientelor si al capacelor inainte de a le reaseza in instrument.

Consultati instructiunile separate de golire si realimentare de mai jos. Sectiunea 12.2.2.5 In timpul executarilor
prezintd instructiuni daca trebuie sa goliti sau sa alimentati un recipient in timpul unei executari.

e 12.2.2.1 Realimentarea reactivului vrac = BOND-III

e 12.2.2.2 Golirea deseurilor periculoase = BOND-III

e 12.2.2.3 Golirea deseurilor standard — BOND-|lI

e 12.2.2.4 Golirea deseurilor periculoase sau realimentarea cu reactiv vrac - BOND-MAX
e 12.2.2.51n timpul executarilor

Consultati 12.2.4 Recipient pentru deseuri externe (doar BOND-MAX) pentru instructiuni de golire a recipientului
extern BOND-MAX.

AVERTISMENT: Refixati intotdeauna recipientele realimentate sau golite in aceleasi locatii, in
modulul de procesare. Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la contaminarea reactivilor sila
compromiterea colorarii.

AVERTISMENT: Nu modificati tipul de reactiv din recipientele pentru reactivi vrac. Acest lucru poate
duce la contaminare si poate compromite colorarea.
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ATENTIE: Nu fortati recipientele vrac la loc, in pozitie, deoarece acest lucru poate deteriora
recipientul si senzorul de lichid.

12.2.2.1 Realimentarea reactivului vrac = BOND-III

Recipientele vrac pentru reactivi BOND-III pot fi alimentate in timp ce se afld in instrument. Nu este nevoie sd le
indepartati din cavitatea recipientului vrac.

1 Desurubati capacul recipientului vrac pentru reactivi si alimentati recipientul.
2 Cand recipientul este plin, puneti capacul la loc si strangeti-l.
AVERTISMENT: Daca utilizati o palnie atunci cand adaugati reactiv in recipientele aflate in

instrumentele BOND-III, asigurati-va cd palnia este curata. Nerespectarea acestei instructiuni
poate duce la contaminarea reactivilor i la compromiterea colorarii.

12.2.2.2 Golirea deseurilor periculoase — BOND-III

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare nu este in functiune. (Cu toate acestea, dacd exista o notificare conform
cdreia recipientul pentru deseuri este plin in timpul unei executari, urmati aceste instructiuni pentru a goli
recipientul — consultati 12.2.2.5 In timpul executarilor.)

Scoateti recipientul din cavitatea recipientelor vrac.

Deschideti capacul si eliminati deseurile in conformitate cu procedurile aprobate din unitatea dvs.

A~ W N

Puneti la loc capacul si strangeti-l.

5 Returnati recipientul la modulul de procesare. Impingeti usor pana cand conectorul recipientului se aliniaza cu
conectorul din spatele dulapului. Apoi impingeti ferm recipientul pand cand conectorul se cupleaza complet,
pentru a asigura o conexiune etansa.

12.2.2.3 Golirea deseurilor standard - BOND-II|

Deoarece existd doua recipiente pentru deseuri standard, puteti scoate un recipient plin (pictograma recipientului
indicd plin pe ecranul System status (Stare sistem)) in orice moment, inclusiv in timpul procesarii (consultati

5.1.3.6 Stare recipient in vrac). Totusi, nu scoateti niciodatd ambele recipiente vrac pentru deseuri in timp ce
instrumentul este in functiune, iar, daca ecranul System status (Stare sistem) nu indicd faptul cd un recipient este
plin, vd recomandam sa asteptati pand cand procesarea este finalizata inainte de a-l scoate. Atunci cand este sigur sa
scoateti un recipient vrac pentru deseuri, urmati aceleasi instructiunile ca cele pentru golirea deseurilor periculoase
de la pasul (2) de mai sus.
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Figura 12-1: Reasezarea recipientului pentru deseuri in pozitia sa

12.2.2.4 Golirea deseurilor periculoase sau realimentarea cu reactiv vrac -
BOND-MAX

1 Asigurati-vd cd modulul de procesare nu este in functiune. (Cu toate acestea, dacd exista o notificare conform
cdreia recipientul pentru deseuri este plin in timpul unei executdri, urmati aceste instructiuni pentru a goli
recipientul — consultati 12.2.2.5 In timpul executarilor.)

2 Scoateti recipientul din cavitatea recipientelor vrac.

Figurd 12-2: Recipient pentru deseuri periculoase (stdnga) si recipient vrac pentru reactivi (dreapta) BOND-
MAX

Legenda

1 Umpleti/goliti capacul (capac albastru pe
recipientele pentru deseuri periculoase
ulterior)

2 Capac senzor nivel lichid

3 Conector
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3 Umpleti sau goliti recipientul:

« Pentru deseuri, deschideti capacul de umplere/golire (elementul 1 din Figura 12-2) si eliminati deseurile
in conformitate cu procedurile aprobate din unitatea dvs.

« Pentru reactivul vrac, asezati recipientul pe o suprafata orizontald, deschideti capacul de
umplere/golire (elementul 1 din Figura 12-2) si umpleti pana la baza gatului pe care se insurubeaza
capacul.

ATENTIE: Nu scoateti capacul senzorului de nivel al lichidului dintr-un recipient vrac,
deoarece acesta poate fi deteriorat. Goliti si reumpleti recipientele vrac numai prin
capacul de umplere/golire.

4 Punetila loc capacul si strangeti-l.

5 Returnati recipientul la modulul de procesare. Impingeti usor pana cand conectorul recipientului se aliniaza cu
conectorul din spatele dulapului. Apoi impingeti ferm recipientul pand cand conectorul se cupleaza complet,
pentru a asigura o conexiune etansa.

12.2.2.5 Intimpul executdrilor

Dacd se efectueaza verificari zilnice ale recipientului vrac (cu verificari suplimentare inainte de executdrile nocturne si
extinse si verificari suplimentare regulate pentru laboratoare cu rulaj ridicat), recipientele pentru deseuri nu ar trebui
sd se umple niciodata, iar recipientele pentru reactivi sa nu se goleasca in timpul procesarii. Cu toate acestea, daca
oricare dintre aceste situatii apare in timpul unei executari, trebuie sa goliti sau sa umpleti recipientele vizate. Cititi
instructiunile de mai jos pentru a va asigura care este procedura corecta.

Recipient pentru deseuri plin = BOND-MAX

Daca un recipient pentru deseuri devine aproape plin in timpul unei executari, un simbol de informatii va fi afisat
pe pictograma recipientului relevant de pe ecranul System status (Stare sistem).

Actionati imediat pentru a goli recipientul. Respectati toate precautiile standard de siguranta si procedurile de
eliminare a deseurilor din unitatea dvs. Actionand rapid, puteti evita intreruperea executarii sau puteti reduce timpul
intreruperii. Intreruperea unei executdri poate compromite colorarea.

Dacd o executare se intrerupe in timp ce goliti un recipient sau continuati sa operati pana cand modulul de procesare

A

este oprit automat, o alarma A& (luminand intermitent) sau un simbol de avertizare apare pe pictograma
recipientului. Repozitionati recipientul golit cat mai repede, {indnd cont de instructiunile si precautiile mentionate mai
sus.

Generati un raport de evenimente ale executdrii pentru a constata efectele pe care le-a avut pauza asupra executarii.
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Recipient pentru reactivi gol — BOND-MAX

Dacad un recipient vrac pentru reactivi devine aproape gol, un simbol de notifioare va fi afisat pe pictograma
recipientului relevant din ecranul System status (Stare sistem).

1 Deschideti ecranul Protocol status (Stare protocol) si vizualizati pasii actuali si urmatori pentru fiecare
executare din modulul de procesare.

2 Incazul in care existd executdri care utilizeaza in prezent reactivul vrac care are un volum scdzut sau il vor
utiliza in curand, asteptati sa se finalizeze pasii care utilizeaza reactivul.

3 Dupa ce afi terminat de parcurs pasii care utilizeaza reactivul vrac, scoatefi recipientul, reumpleti-| si reasezati-
[la loc cat mai repede posibil (respectand toate precautiile standard de siguranta).

Pentru a economisi timp, este posibil sa nu fie nevoie sd umpleti recipientul pana la nivelul maxim, uzual

intotdeauna ecranul Protocol status (Stare protocol) si confirmati ca recipientul nu este utilizat sau
nu este pe cale sa fie utilizat. Nerespectarea acestei instructiuni poate compromite lamele care sunt

é AVERTISMENT: Daca un recipient vrac BOND-MAX necesitd umplere in timpul procesarii, consultati
procesate. Reamplasati recipientul imediat dupa umplere.

12.2.3 Curatarea recipientelor vrac

Urmatoarele proceduri de curatare trebuie realizate lunar.

12.2.3.1 Recipiente pentru ERT, ER2, solutie de spalare BOND si apa deionizata
1 Goliti recipientele vrac pentru reactivi ER1, ER2, solutie de spalare BOND si apa deionizata.
2 Spalati recipientele cu un detergent cu putere industriald, apoi clatiti bine cu apa deionizata.

3 Lasatirecipientele sa se usuce inainte de a le reumple cu reactiv proaspat si a le repozitiona in instrument.

12.2.3.2 Recipiente pentru solutii de deparafinare si alcool

1 Goliti recipientele vrac pentru reactivi cu solutii de deparafinare si alcool. Eliminati solutia de deparafinare si
alcoolul din recipientele vrac pentru reactivi, in conformitate cu procedurile aprobate din unitatea dvs.

2 Turnati un volum mic de reactiv proaspat in fiecare recipient si deplasati lichidul pe peretii recipientului pentru
aindepdrta orice agenti contaminanti. Goliti recipientul cand procedura este finalizatd. Eliminati deseurile in
conformitate cu procedurile aprobate in unitatea dvs.

Nu puneti niciodatd apad sau detergenti in recipientele cu alcool sau cu solutie de
deparafinare.

3 Reumpleti recipientul vrac cu reactiv proaspat si reamplasati-l in instrument.
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12.2.3.3 Recipiente vrac pentru deseuri

1 Goliti toate deseurile din recipiente. Eliminati deseurile in conformitate cu procedurile aprobate in unitatea dvs.

7 Curdatati recipientele pentru deseuri folosind o solutie de albire de 0.5% (w/v) sau detergent cu putere
industriala si clatiti bine cu apa deionizata.

3 Repozitionati recipientele pentru deseuri la locul lor in instrument.

12.2.4  Recipient pentru deseuri externe (doar BOND-
MAX)

Goliti recipientul standard pentru deseuri externe de 9 | BOND-MAX la inceputul fiecarei zile si verificati nivelul inainte
de executdrile nocturne sau extinse. Goliti cand a ajuns la jumatate de capacitate sau peste; folositi linia orizontald
alba de pe eticheta recipientului ca indicatie pentru nivelul jumatate de capacitate - consultati Figura 12-3.

Figura 12-3: Recipient pentru deseuri externe standard de 9 | BOND-MAX

Legenda

1 Capac de umplere/golire

— 2 Nivel pe jumitate plin

Curdtati recipientul lunar, la fel cum procedati cu alte recipiente vrac (consultati 12.2.3 Curéatarea recipientelor vrac).

1 Asigurati-vd cd modulul de procesare nu este in functiune. (Cu toate acestea, dacd exista o notificare conform
careia recipientul pentru deseuri este plin in timpul unei executari, urmati aceste instructiuni pentru a goli
recipientul — consultati 12.2.2.5 In timpul executarilor.)
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2 Recipientul are conectori precum cei din Figurd 12-4 (retineti ca unii conectori ai senzorilor sunt negri, nu
argintii conform ilustratiei):

Figura 12-4:

Legenda

1 Conector senzor nivel lichid

2  Conector lichid

a Utilizati degetul mare pentru a ridica incuietoarea rosie de pe conectorul senzorului (1) si indepartati
conectorul de la capac.

b Apdsati butonul metalic de pe conectorul pentru lichid (2) si indepdrtati conectorul de la capac.

3 Scoateti capacul de umplere/golire pentru a goli recipientul. Nu scoateti capacul cu conectori. Eliminai
deseurile in conformitate cu procedurile aprobate in unitatea dvs.

4 Reasezati capacul de umplere/golire si strangeti ferm si repozitionati in modulul de procesare.
5 Apdsati conectorul pentru lichid inapoi pe conexiunea capacului pana cand se fixeaza in pozitie.

6 Reconectati conectorul senzorului. impingeti conectorul in jos pana la baza conexiunii capacului.

AVERTISMENT: Cand este plin, recipientul pentru deseuri externe este greu.

Utilizati tehnici de ridicare corecte atunci cand goliti recipientul pentru deseuri externe.

ATENTIE: Deconectati intotdeauna conectorul senzorului si cel pentru lichid inainte de a goli un
recipient, pentru a evita deteriorarea.
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12.3 Covertile

Curdtati elementele Covertile dupd fiecare utilizare (Rastelul Leica Biosystems pentru curatarea elementelor Covertile
poate fi utilizat in acest sens). Elementele Covertile pot fi reutilizate de pand la de 25 de ori, cu conditia ca acestea s
nu fie deteriorate sau foarte decolorate si sa fie curdtate corespunzator. Eliminati elementele Covertile daca sunt
deteriorate sau daca se deterioreaza calitatea colorarii.

12.3.1  Eliminarea reziduurilor DAB (optional)

1 Introduceti-le timp de minimum 30 de minute intr-o baie de solutie proaspata de 0.5% in greutate volumetrica
de hipoclorit de sodiu in apa deionizata.

2 Scoateti si scufundatiin apa deionizatd proaspata de 10 ori.

3 Realizati o curatare standard (vedeti maijos).

12.3.2  Curdtare standard (obligatorie)

1 Introduceti-le timp de minimum 10 minute intr-o baie de IMS (alcool metilic industrial) 100%, etanol sau alcool
de calitate reactiv.

2 Agitati-le timp de 30 de secunde si scoateti-le.
3 Uscati:

« stergeti cu o laveta fara scame sau;

* uscatila aer.

4 Inspectati cu atentie elementele Covertile pentru a observa daca prezinta ciobiri, crapaturi sau deformari.
Eliminati-le dacd prezinta orice tip de deteriorari.
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12.4  Ansamblu de colorare a lamelor

AVERTISMENT: Modulele de procesare au incdlzitoare si suprafete incalzite care pot prezenta
pericole de aprindere, dacd sunt amplasate materiale inflamabile in imediata apropiere a acestora:

» Nu amplasati materiale inflamabile pe sau langd incalzitoare.
» Nuamplasati materiale inflamabile pe suprafetele fierbinti ale modulului de procesare.

« Asigurati-va cd toate capacele recipientului vrac sunt etansate corespunzator dupd reumplere
sau golire.

AVERTISMENT: Evitati contactul cu ansamblurile de colorare a lamelor si cu piesele din preajma
acestora. Acestea pot fi foarte fierbinti si pot provoca arsuri grave. Permiteti un interval de racire de
doudzeci de minute pentru ansamblurile de colorare a lamelor si piesele din jurul acestora.

ATENTIE: Curatati componentele specificate numai manual. Pentru a evita deteriorarea, nu spalati
nicio componenta intr-o masina de spdlat vase automata. Nu curatati nicio piesa cu solventi, fluide
de curdtare dure sau abrazive sau lavete aspre sau abrazive.

ATENTIE: Asigurati-va ca robotii pentru lichidele in vrac (BOND-III) se afld in pozitia initialad in partea
din spate a instrumentului si nu sunt pozitionati de-a lungul ansamblului de colorare a lamelor inainte
de curdtarea sau indepartarea placii superioare.

ATENTIE: Nu utilizati betisoare de bumbac sau alte aplicatoare cu varf din bumbac pentru a curata
interiorul orificiilor blocului de spalare sau posturile de absorbtie ale ansamblului de colorare a
lamelor, deoarece varful de bumbac se poate desprinde si poate cauza blocaje.

> B> B P

Curatare standard

Curatati sdptamanal ansamblurile de colorare a lamelor sau mai frecvent daca exista depuneri vizibile.

Utilizati o laveta fara scame inmuiata cu alcool 70% (cat mai putin posibil). Pentru un precipitat dificil de indepartat,
folositi solutie de spdlare BOND (cat mai putina posibil), apoi clatiti cu apd deionizata.

Pentru BOND-III, stergeti sina de ghidare a robotului pentru lichidele in vrac (elementul 3 din Figura 12-6).
Deschideti placa superioara (consultati Scoaterea unei placi superioare (Sectiunea de la pagina 304)) si curatati:
e Tampoane ale incalzitorului
» Porturi de drenaj si posturi de absorbtie
 Zonele dintre tampoanele incalzitoarelor

 Tava de picurare din jurul tampoanelor
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Verificati intotdeauna daca porturile de drenaj (inclusiv posturile mici de absorbtie de pe ramele orificiilor) sunt lipsite
de material strdin si nu prezinta zgarieturi sau alte deteriorari. Contactati serviciul de asistenta clienti dacd exista
deteriorari ale acestora sau ale altor componente ale ansamblurilor de colorare a lamelor.

Figurd 12-5: Ansamblul de colorare a lamelor cu placa superioard deschisa

Legenda

1 Cleme pentru elemente
Covertile

2 Port de drenaj si posturi de

absorbtie
3 . .
1 3 Tampoane ale incalzitorului
4 4 Tava de picurare
2.

in timp ce placa superioard este deschis, inspectati clemele pentru elementele Covertile de pe partea inferioars a
placii si asigurati-va ca piciorusele arcului se misc liber. In cazul in care clemele elastice nu revin in pozitie atunci
cand sunt apdsate, contactati serviciul de asistenta clienti pentru inlocuire.

Scoaterea unei placi superioare

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare este inactiv, ca alimentarea este opritd si ca nu este incdrcata nicio tava
pentru lame.
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2 Deschideti placa superioara apasand pe placa superioara si rasucind elementele de fixare pivot albastre, la
fiecare capat, (elementele 1 din Figurd 12-6 si Figura 12-7) un sfert de rotatie in sens invers acelor de
ceasornic. Basculati placa superioara pe balamale (cand stati cu fata la instrument, partea dreapta a placii
superioare se va deschide).

Figura 12-6: Placa superioard BOND-III

% FRTTTTTTit-

Legenda

1 Elemente de fixare pivot
2 Balamale pivotante

3 Sina de ghidaj a robotului
pentru lichidele in vrac

Figura 12-7: Placa superioara BOND-MAX

Legenda

1 Elemente de fixare pivot

2 Balamale pivotante
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3 Pentru a scoate complet placa superioard (nu este necesara pentru curdtarea de rutind), trageti elementele de
fixare pivot cu arc de la fiecare capat al placii (elementele 2 din Figura 12-6 si Figurd 12-7), apoi ridicati placa
din ansamblul de colorare a lamelor.

Figura 12-8: Eliberarea elementului de fixare pivot al placii superioare

inlocuirea unei placi superioare

Pl&cile superioare ale ansamblului de colorare a lamelor BOND-III sunt numerotate, asezati
intotdeauna placa superioara corectd pe ansamblul de colorare a lamelor corect (atunci cand va

aflati cu fata spre instrument, ansamblul de colorare a lamelor din stanga este numarul unu).

1 Reperati punctele pivotante din ansamblul de colorare a lamelor. Tineti placa superioara in pozitia deschisa si
asezati unul dintre elementele de fixare pivot in punctul de pivotare al ansamblului de colorare a lamelor.

2 Trageti celalalt element de fixare pivot si asezati capatul placii in pozitie, apoi eliberati elementul de fixare.

3 Inchideti placa superioard, verificand daca orificiile de |a fiecare capét al placii se cupleaza corect cu pinurile
de pozitionare.

4 Mentineti apasata placa superioara si rotiti elementele de fixare pivot in sens orar. Acestea trebuie sa se fixeze
cu un sfert de rotatie in sensul acelor de ceasornic.

12.4.1 Asamblarea manuala a ansamblurilor de colorare
a lamelelor

Fiecare ansamblu de colorare a lamelor poate fi deblocat manual, de exemplu pentru a indeparta lamele intr-o pana
de curent.

AVERTISMENT: Ansamblurile de colorare a lamelor contin piese mobile care pot cauza accidentdri
grave. Inainte de a incerca sa deblocati manual ansamblurile de colorare a lamelor: rotiti comutatorul
de alimentare al modulului de procesare, opriti alimentarea cu energie electrica si deconectati priza
de alimentare de la retea din perete.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX
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12.4.1.1 BOND-III

AVERTISMENT: Modulul pompei cu seringd (BOND-III) este greu si poate cadea in fatd cand este
eliberat. Numai operatorii care au fost avertizati cu privire la potentialele pericole si au beneficiat de

instruire adecvata trebuie sa efectueze aceasta procedura.

Pentru a debloca manual un ansamblu de colorare a lamelor in BOND:
1 Opriti alimentarea electrica si scoateti cablul de alimentare.

2 Desurubati cele patru suruburi cu cap hexagonal care fixeaza acoperitoarea modulului seringii folosind cheia

hexagonala de 3 mm furnizatd. Scoateti acoperitoarea, pentru un acces mai bun la pinii de eliberare si la
manerul modulului.

3 Localizati cei doi pini de eliberare de langa pompele cu seringd unu si patru.

Figurd 12-9: Amplasarea pinilor de eliberare cu unitatea deschisa pentru acces

R\ @778 dxi

4 Trageti de cei doi pini inainte spre dvs. pana cand fac clic si coborati modulul. Aveti grijd sa nu trageti sau sa
ciupiti niciunul dintre tuburile fluidice de pe capetele seringilor cand modulul se deplaseaza inainte.

5 Modulul pompei cu seringa se va deschide suficient pentru a permite accesul la ansamblurile de colorare a
lamelor.
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6 Localizati butonul de eliberare manuala de sub ansamblul de colorare a lamelor.

Figura 12-10: Buton de eliberare manualad

7 Rotiti butonul in directia indicata in Figurd 12-10. In acest timp, elementele Covertile se vor deplasa pe
deasupra lamelor si intregul ansamblu si tava vor urca.

8 Continuati sa rotiti butonul de eliberare pana cand simtiti rezistentd. In acest moment, ar trebui s fie posibil3
scoaterea tavii pentru lame din ansamblu.

9 Depozitati lamele in conformitate cu procedurile din unitatea dvs.

10 Impingeti usor modulul pompei cu seringd inapoi in pozitie, fiti atent s& nu trageti sau s& ciupiti niciunul dintre
tuburile fluidice de pe capetele seringii.

11 Asigurati-vd ca cei doi pini de pe oricare parte a modulului se cupleaza in pozitia blocat.

ATENTIE: Asigurati-vd cd modulul seringii (BOND-III) este complet inchis inainte de a incepe
executarea sau de a initializa modulul de procesare. Nerespectarea acestei instructiuni poate
duce la deteriorarea seringilor in timpul functionarii.

12 Reamplasati acoperitoarea modulului seringii si fixati-o folosind cele patru suruburi hexagonale.

Protocol status (Starea protocolului) ar trebui verificata (consultati 5.2 Ecranul de stare a protocolului) inainte de a
porni alimentarea instrumentului.

Atunci cand modulul de procesare este pornit, acesta se va initializa, va detecta starea ansamblurilor si va efectua
toate actiunile necesare pentru a le pregati pentru utilizare.

Dupd initializare, starea ansamblului de colorare a lamelor va fi deblocatd si nicio etapd nu va fi afisatd pe Ecranul de
stare a protocolului. Este posibil sa se finalizeze procesarea in BOND-III sau sa se incheie pasii ramasi manual.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Pentru a debloca manual un ansamblu de colorare a lamelor pentru BOND-MAX, efectuati urmatoarele actiuni:
1 Opriti alimentarea electrica si scoateti cablul de alimentare.
Deschideti usa recipientelor vrac si scoateti recipientele vrac.

Glisati afara tava din partea superioara a cavitatii recipientului vrac.

N w N

Identificati butonul de eliberare manuald (consultati Figura 12-10) sub ansamblul de colorare a lamelor.

5 Rotiti butonul in directia indicatd in Figurd 12-10. In acest timp, elementele Covertile ar trebui deplasate pe
deasupra lamelor siintregul ansamblu si tava vor urca.

6 Continuati sa rotiti butonul de eliberare pana cand simtiti rezistentd. In acest moment, ar trebui s fie posibil3
scoaterea tavii pentru lame din ansamblu.

7 Depozitati lamele in conformitate cu procedurile din unitatea dvs.

8 Curatati tavile de picurare inferioara si superioard, dacd este necesar, apoi reintroduceti tava superioara in
cavitatea recipientelor vrac — capatul tavii cu indoitura de 45 de grade este in fatd, cu unghiul in sus.

9 Reintroduceti recipientele vrac.

10 Inchideti usa cavitatii recipientului vrac.

Protocol status (Starea protocolului) ar trebui verificatad (consultati 5.2 Ecranul de stare a protocolului) inainte de a
porni alimentarea instrumentului.

Atunci cand modulul de procesare este pornit, acesta se va initializa, va detecta starea ansamblurilor si va efectua
toate actiunile necesare pentru a le pregati pentru utilizare.

Dupad initializare, starea ansamblului de colorare a lamelor va fi deblocata si nicio etapa nu va fi afisatd pe Ecranul de
stare a protocolului. Este posibil sa se finalizeze procesarea in BOND-MAX sau sd se incheie pasii ramasi manual.
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12.5 Repornirea modulului de procesare

Fiecare modul de procesare trebuie oprit si repornit saptamanal. Acest lucru este important deoarece permite
modulului de procesare sd finalizeze o verificare de autodiagnosticare a sistemului.

Controlerul BOND cu un singur scaun nu trebuie oprit si repornit in mod regulat. Cu toate acestea, dacd existd o
incetinire vizibild a software-ului BOND, este posibil sa fie necesar sa reporniti controlerul prin intermediul meniului
Start al Windows.

Totusi, daca aveti un sistem BOND-ADVANCE, consultati 16.1 Repornirea sistemului BOND-ADVANCE.

Modul de procesare

Pentru un modul de procesare, asigurati-va ca nicio executare nu este incarcata, programata sau in curs de procesare
si dezactivati-l de la comutatorul de alimentare din partea dreapta a instrumentului. Asteptati 30 de secunde, apoi
reporniti-l. La pornire, sistemul BOND amorseaza sistemul fluidic si executd mai multe teste de sistem (consultati
2.2.2 Initializare modul de procesare).

Retineti cd puteti executa 0 amorsare partiald a sistemului fluidic fara a opri modulul de procesare (consultati
Curdtarea sistemului fluidic).

Curatarea sistemului fluidic

Butonul Crean fluidics (Curatarea sistemului fluidic) din ecranul Maintenance (Intretinere) amorseaza conductele de
fluide din recipientele vrac (parte a initializarii modulului de procesare executata la pornire). Executati rutina daca
suspectati blocaje sau aer in sistemul de administrare a fluidelor.

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare este inactiv, fara executari incarcate, programate sau in curs de
procesare.

in clientul clinic, selectati fila modulului de procesare pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem).

Faceti clic pe fila Maintenance (Intretinere) si apoi pe butonul Clean fluidics (Curatare sistem fluidic).

N w N

Faceti clic pe Yes (Da) la solicitarea de confirmare.

5 Sistemul fluidic este amorsat, ceea ce poate dura cateva minute.
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12.6 Sonda de aspirare

Sonda de aspirare este curdtata automat in blocul de spalare intre contactele cu fiecare reactiv, ca parte a functionarii
normale. Cu toate acestea, ar trebui sa se efectueze o stergere sdaptdmanald suplimentara si curdtarea cu Sistemul de
curatare al sondei de aspirare BOND. Reactivii sistemului de curatare sunt optimizati pentru sistemul BOND, iar
software-ul BOND utilizeaza un protocol de curdtare conceput pentru a maximiza eficienta spalarii. Software-ul BOND
avertizeaza utilizatorii atunci cand se curatd sonda si atunci cand trebuie inlocuite piese.

Robotul poate prezenta o aliniere neadecvatd, cauzand o colorare deficienta.

Daca robotul a fost mutat: opriti alimentarea instrumentului, asteptati 30 de secunde si apoi

é AVERTISMENT: Nu miscati bratul principal al robotului in timp ce modulul de procesare este pornit.
reinitializati.

Consultati:

e 12.6.1 Curdtarea sondei de aspirare

12.6.1  Curatarea sondei de aspirare

Opriti intotdeauna modulul de procesare inainte de stergere si aveti grija sa nu indoiti sonda. Stergeti sdptdmanal
exteriorul sondei de aspirare folosind o solutie de alcool 70% pe o laveta fard scame sau cu un tampon cu alcool.
Inspectati tubulatura atasata la sonda de aspirare si asigurati-va ca nu exista indoituri sau obiecte in interiorul
tubulaturii. Tubulatura trebuie sa fie curata.

Software-ul BOND va notifica sa curatati sonda cu sistemul de curatare a sondei de aspirare BOND la 300 de
lame (consultati 12.6.2 Executarea unei curatari a sondei de aspirare). Numaratoarea este resetatd automat <,
atunci cand este executatd o curdtare sau sonda este inlocuitd cu succes. —~

Sistemele de curdtare a sondei de aspirare BOND trebuie sa fie inregistrate in sistemul BOND cand sunt primite, in
acelasi mod ca sistemele de detectare (consultati 8.3.3 Inregistrarea reactivilor si a sistemelor de reactivi). Software-
ul pastreaza evidenta utilizarii sistemului de curatare, permitand 15 curatari de la fiecare sistem.

Pentru a mentine eficienta reactivilor in sistemele de curatare, incdrcati-i in modulele de procesare
numai atunci cand urmeaza sa fie utilizati. Nu puteti curata sonda de aspirare in timp ce orice alti
reactivi sau sisteme de reactivi sunt incarcate in instrument si nu este posibila pornirea procesarii
lamelor in timp ce un sistem de curdtare este incdrcat in instrument.
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12.6.2 Executarea unei curatari a sondei de aspirare

Urmati instructiunile de mai jos pentru a curdta sonda de aspirare cu sistemul BOND de curatare a sondei de aspirare.

Protocolul de curatare dureaza aproximativ 20 de minute.

1 Asigurati-vd ca modulul de procesare este inactiv, fara executari incarcate, programate sau in curs de
procesare.

2 Indepartati toate tavile pentru reactivi sau tavile sistemului de reactivi din modulul de procesare.

3 Introduceti un BOND Aspirating Probe Cleaning System (Sistem de curdtare a sondei de aspirare) in tava
pentru reactivi din modulul de procesare.

4 In clientul clinic, selectati fila modulului de procesare pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem).

5 Faceti clic pe fila Maintenance (Intretinere) si apoi pe butonul Clean aspiring probe (Curatare sonda de
aspirare).

6 Faceticlic pe Yes (Da) pentru a porni curatarea cand vi se solicita.

Protocolul de curatare incepe, fiind indicat de pictograma de curatare din fila modulului de procesare.
7 Asteptati pana cand vi se notifica finalizarea procedurii de curatare.
8 Indepartati sistemul BOND de curatare a sondei de aspirare din tava pentru reactivi.

9 Faceticlic pe OK din dialogul Cleaning complete (Curatare finalizatd) pentru a continua functionarea normald.
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12.7 Bloc de spalare si statie de amestecare

Statia de amestecare contine sase godeuri pentru amestecarea reactivilor. Se incadreaza ca un element din blocul de
spalare.

Figurd 12-11: Vedere de sus asupra blocului de spalare cu zona de spdlare (1) si statia de amestecare (2)

— ] pooocE—

AVERTISMENT: Unii dintre reactivii utilizati in imunohistochimie si in hibridizarea in situ sunt
@ periculosi. Asigurati-va ca ati primit instruirea adecvata inainte de a continua.

Verificati in mod regulat statia de amestecare pentru a detecta decolordri si a observa starea generala si inlocuiti-o,
dacd este necesar. Inlocuiti lunar statia ca parte a intretinerii normale. Asigurati-vd intotdeauna c& toate executrile
sunt finalizate inainte de a o indeparta.

Pentru a scoate statia de amestecare, apucati clapeta din spatele statiei de amestecare si ridicati-o afara.

Curdtarea statiei de amestecare

Statia de amestecare poate fi reutilizatd pana cand inlocuirea lunara este scadentd, cu conditia ca aceasta sa nu fie
deteriorata sau foarte decolorata si sa fie curatatd corespunzator.

1 Dacd este necesara curatarea, introduceti-o timp de minimum 30 de minute intr-o baie de solutie proaspata de
% in greutate volumetrica de hipoclorit de sodiu in apa deionizata.

Scoateti si scufundati in apa deionizata proaspata de 10 ori.

Introduceti-o timp de minim 10 minute in baie de alcool de calitate reactiv.

A~ W N

Agitati-le timp de 30 de secunde si scoateti-le.

5 Uscatila aer.

Curdtarea blocului de spalare

Curatati saptamanal blocul de spalare folosind o laveta fara scame.

ATENTIE: Nu utilizati betisoare de bumbac sau alte aplicatoare cu varf din bumbac pentru a curata
orificiile blocului de spalare — daca varfurile de bumbac se desprind, acestea pot bloca orificiile.
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12.8 Acoperitoare, usi si capace

Curétati saptdmanal acoperitoarele, usile (unde sunt montate) si capacul modulului de procesare, cu un pamatuf sau
0 laveta.

Nu utilizati agenti de curdtare, daca este necesar, utilizati apa pentru a umezi o laveta fara scame pentru a sterge de
praf acoperitoarele, usile si capacul, pentru a preveni acumularea de murdarie.

Daca oricare dintre acoperitoare, usi sau capace se deformeaza sau se deterioreazd, contactati serviciul de asistenta
clienti pentru inlocuire.

12.9 Dispozitiv de vizualizare ID

Fereastra dispozitivului de vizualizare ID de pe bratul robotului principal trebuie sa fie mentinuta curatd pentru a se
asigura ca lamele sunt identificate corespunzator. In fiecare saptdmana sau dac dispozitivul de vizualizare nu
reuseste frecvent sa vizualizeze corect ID-urile, curatati fereastra cu o lavetd fard scame inmuiatd in solutie de alcool
70%.

Figurd 12-12: Dispozitiv de vizualizare ID
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12.10 Tavi de picurare

Curatati lunar tdvile de picurare sau, mai frecvent, dacd observati cd acestea prezinta scurgeri de reactiv sau deseuri.

Contactati serviciul de asistenta clienti daca exista dovezi de scurgeri excesive sau acumulare de sare pe tavi.

e 12.10.1 Tava de picurare pentru recipiente vrac BOND-II
e 12.10.2 Tava de picurare a instrumentului BOND-|II

e 12.10.3 Tava de picurare pentru recipiente vrac BOND-MAX

12.10.1 Tava de picurare pentru recipiente vrac BOND-II|

BOND-IIl are doud tavi de picurare pentru recipiente vrac amplasate sub recipientele vrac de pe nivelul superior si cel
inferior ale instrumentului.

Pentru a curata tdvile de picurare pentru recipiente vrac BOND-III, utilizati urmatoarea procedura:
1 Asigurati-va cd modulul de procesare nu este in functiune.

2 Indepartati toate recipientele vrac.
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3 Indepértati acoperitoarele negre care protejeaza senzorii de greutate ai fiecdrui recipient vrac (consultati
Figura 12-13). Stergeti fiecare capac cu o lavetd sau un tifon umezit cu o solutie de alcool 70%.

Figurd 12-13: Tavi de picurare pentru recipiente vrac BOND-III, care prezintad acoperitoarele senzorilor de
greutate
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4 Stergeti tavile de picurare cu solutie de alcool 70%. Evitati contactul cu senzorii de greutate metalici expusi.
5 Uscati tavile de picurare cu prosoape de hartie.

6 Stergeti toate recipientele vrac sireveniti la pozitiile corecte.
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12.10.2 Tava de picurare a instrumentului BOND-II

BOND-IIl are o a treia tava de picurare amplasata sub instrument, dupa cum se prezinta in Figura 12-14 de mai jos.

Figurd 12-14: Tava de picurare a instrumentului BOND-III
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Utilizati urmatoarea procedura pentru a avea acces la tava de picurare a instrumentului:

1 Localizati tava de picurare sub instrument (consultati Figurd 12-14) si trageti tava spre exterior. Utilizati doud
maini pentru a sustine greutatea tavii si pentru a preveni varsarea lichidului.

2 Goliti continutul tdvii si eliminati deseurile in conformitate cu procedurile aprobate din unitatea dvs.

‘ Tava are un canal in coltul din spate pentru a ajuta la turnare si pentru a preveni scurgerile.

3 Spdlati tava cu o solutie de alcool 70%, apoi reamplasati-o in pozitia corecta.
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12.10.3 Tava de picurare pentru recipiente vrac BOND-
MAX

BOND-MAX are o singurd tava de picurare amplasata sub recipientele vrac, in cavitatea recipientelor vrac.
Utilizati urmatoarea procedura pentru a avea acces la tava de picurare a recipientului vrac:

1 Asigurati-va ca modulul de procesare nu este in functiune si indepartati toate recipientele vrac.

2 Indepartati tava de picurare si stergeti cu o lavetd sau un tifon umezit cu o solutie de alcool 70%.

3 Uscati tava de picurare cu prosoape de hartie si reamplasati-o in pozitiile corecte (marginea curbata din partea
frontald a instrumentului).

4 Stergeti toate recipientele vrac si reveniti la pozitiile corecte.

12.171 Tavi pentru lame

Curatati lunar tavile pentru lame cu apa caldd cu sdpun si clatind cu apd curenta. Asigurati-va intotdeauna ca tavile
pentru lame sunt uscate inainte de utilizare. Inlocuiti tavile deformate sau deteriorate.

12.12 Sondele robotului pentru lichidele in vrac (doar
BOND-III)

Sonda de pe fiecare robot pentru lichide in vrac necesita o curatare lunara cu solutie de alcool 70% pe o laveta fara
scame sau cu un tampon cu alcool.

Verificati sondele pentru a depista eventualele semne de deteriorare in timpul curdtarii si inlocuiti piesele, dacd este
necesar.

e 12.12.1 Curdtarea sondelor robotului pentru lichidele in vrac

12.12.1 Curatarea sondelor robotului pentru lichidele in
vrac

Curatati lunar sondele de distribuire ale robotului pentru lichidele in vrac, avand grija sa nu indoiti sondele.

AVERTISMENT: Robotii pentru lichidele in vrac se deplaseaza de-a lungul ansamblurilor de colorare a
lamelor pentru a permite utilizatorilor accesul la curatare. Numai operatorii care au fost avertizati cu
privire la potentialele pericole si au beneficiat de instruire adecvata trebuie sa efectueze aceasta
procedura.
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1 Asigurati-va ca modulul de procesare este inactiv fara executari incarcate, programate sau in curs de
procesare.

2 In clientul clinic, selectati fila modulului de procesare pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem).

3 Faceti clic pe fila Maintenance (Intretinere) si apoi faceti clic pe butonul Clean bulk fluid robot probes (Curatare
sonde robot pentru lichidele in vrac).

4 Cititi cu atentie instructiunile din dialogul Clean bulk fluid robot probes (Curatare sonde robot pentru lichidele
in vrac), blocati toate tdvile pentru lame si faceti clic pe Yes (Da) pentru a continua.

Figura 12-15: Stergeti toate cele trei sonde ale robotului pentru lichidele in vrac cu solutie de alcool 70% (este
indicatd o sondd)

Legendd

1 Conector sonda

2 Sonda

5 Atunci cand toti cei trei roboti pentru lichidele in vrac s-au deplasat in partea frontald a instrumentului, oprii-l.
6 Curatati usor sondele cu solutie de alcool 70% pe o laveta moale sau cu un tampon cu alcool.
Fiti foarte atent sd nu loviti sondele si sd le denaturati alinierea.

7 In dialog, selectati robotul (robotii) pentru lichidele in vrac pe care i-ati curétat cu succes, apoi faceti clic pe
Done (Gata). Sau, dacd nu ati curdtat niciuna, faceti clic pe butonul None were cleaned (Niciuna nu a fost
curatatd).

8 Reporniti modulul de procesare. In timpul initializarii, robotii pentru lichidele in vrac vor reveni in pozitia initiald
din partea posterioara a instrumentului.
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12.13 Seringi

Software-ul BOND va instiinteaza sd inlocuiti seringa (BOND-MAX) sau seringile (BOND-III) la sase luni sau la
7.800 de lame procesate, oricare dintre cazuri este primul (consultati 5.1.2 Stare hardware). 2

=

Verificati vizual seringile, in special in partea superioard a seringii si sub piston, pentru a detecta scurgeri, 0
datd pe saptdmand, in timpul initializarii sau in timpul executdrii Curatarii sistemului fluidic (consultati

12.5 Repornirea modulului de procesare). In plus, verificati tubulatura atasata si conectorii. Inlocuiti dac exist3
scurgeri.

Dacd preferati ca un inginer de service de teren Leica Biosystems sd inlocuiasca seringa (seringile), contactati
serviciul de asistentd clienti. In caz contrar, puteti inlocui seringa (seringile) conform descrierii de mai jos.

AVERTISMENT: Purtati intotdeauna imbracaminte si manusi de protectie.

A

=

=)

e 12.13.1 Inlocuirea seringilor BOND-II|
* 12.13.2 Inlocuirea seringii BOND-MAX cu 9 porturi

12.13.1 Inlocuirea seringilor BOND-II]

Cu exceptia cazului in care inlocuiti o singura seringd defectd imediat dupad inlocuire, inlocuiti toate seringile in acelasi
timp.

1 Asigurati-vd cd modulul de procesare este inactiv (nu existd executdri incarcate sau programate).
in clientul clinic, selectati fila modulului de procesare pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem).

Faceti clic pe fila Maintenance (Intretinere) si apoi faceti clic pe butonul Replace syringe (Inlocuire seringa).

N w0

Cititi instructiunile si faceti clic pe Yes (Da).

Modulul de procesare indepdrteaza lichidul din toate seringile si le fixeaza in pozitie pentru inlocuire (acest
s

lucru poate dura pana la 10 minute). Asteptati ca modulul de procesare sa se deconecteze L , apoi opriti-
. Nu opriti controlerul (sau terminalul, in BOND-ADVANCE).

c ATENTIE: Asigurati-va ca modulul de procesare este dezactivat inainte de a continua.

5 Desurubati cele patru suruburi cu cap hexagonal care fixeazd acoperitoarea modulului seringii folosind cheia
hexagonala de 3 mm furnizata. Scoateti capacul.

6 Pentru fiecare seringd, slabiti surubul cu cap striat al clemei seringii si coborati clema.
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7

10
11
12
13
14

15
16

17

Utilizati cheia hexagonala de 2.5 mm furnizatd pentru a indeparta surubul de blocare a pistonului din partea
inferioara a pistonului.

Figura 12-16: Desurubarea surubului de blocare a pistonului cu o cheie hexagonald

-
Unele modele au un surub cu cap striat in locul unui surub hexagonal.
Desurubati cilindrul seringii de pe valva. Scoateti seringa si clema de pe instrument.

Puneti noua seringa prin clema.

Amplasati seringa si clema in instrument — insurubati seringa in valva.

Fixati la loc surubul de blocare a pistonului si strangeti.

Ridicati clema in partea superioard a seringii si strangeti surubul cu cap striat.

Reamplasati acoperitoarea modulului seringii si fixati-o folosind cele patru suruburi hexagonale.

in caseta de dialog, selectati seringa (seringile) pe care le-ati inlocuit cu succes, apoi faceti clic pe Done (Gata).
Sau, dacd nu ati inlocuit niciuna cu succes, faceti clic pe butonul None were replaced (Niciuna inlocuitd).

Reporniti modulul de procesare.

Verificati daca exista scurgeri in timp ce modulul de procesare se initializeaza, in special in partea superioara a
seringilor si sub pistoane. Raportati orice scurgeri la serviciul de asistenta clienti.

Pentru a verifica daca noile seringi au fost instalate corect, folositi tesuturi de test sau tesuturi de control
pentru a verifica dacd se obtine colorarea corespunzatoare.

12.13.2 Inlocuirea seringii BOND-MAX cu 9 porturi

1
2
3

Asigurati-va cd modulul de procesare este inactiv (nu existd executdri incarcate sau programate).
in clientul clinic, selectati fila modulului de procesare pentru a-i afisa ecranul System status (Stare sistem).

Faceti clic pe fila Maintenance (Intretinere) si apoi faceti clic pe butonul Replace syringe (Inlocuire seringa).
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10
11
12
13
14

15

Cititi instructiunile si faceti clic pe Yes (Da).

Modulul de procesare eliminad lichidul din seringd si 0 aseaza in pozitie pentru inlocuire. Asteptati ca modulul
s\,

de procesare sa se deconecteze L , apoi opriti-l. Nu opriti controlerul (sau terminalul, in BOND-
ADVANCE).

ATENTIE: Asigurati-vd ca@ modulul de procesare este dezactivat inainte de a continua.

Slabiti surubul cu cap striat al clemei seringii si coborati clema.
Utilizati o cheie hexagonala pentru a scoate surubul de blocare a pistonului din partea de jos a pistonului.

Figura 12-17: Desurubarea surubului de blocare a pistonului cu o cheie hexagonald
-

)
R

Unele modele au un surub cu cap striat in locul cheii hexagonale.

Desurubati cilindrul seringii de pe valva. Scoateti seringa si clema de pe instrument.

Puneti noua seringd prin clema.

Amplasati seringa si clema in instrument — insurubati seringa in valva.

Fixati la loc surubul de blocare a pistonului si strangeti.

Ridicati clema in partea superioard a seringii si strangeti surubul cu cap striat.

in caseta de dialog, faceti clic pe Yes (Da) pentru a confirma c4 ati inlocuit cu succes seringa.
Reporniti modulul de procesare.

Verificati daca exista scurgeri in timp ce modulul de procesare se initializeaza, in special in partea superioara a
seringii si sub piston. Raportati orice scurgeri la serviciul de asistenta clienti.

Pentru a verifica dacd noua seringd a fost instalatd corect, folositi tesuturi de test sau tesuturi de control
pentru a verifica daca se obtine colorarea corespunzatoare.
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12.14 Sigurante pentru sistemul electric

Modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX anterioare prezinta doua sigurante fuzibile de retea si doua sigurante
de alimentare a incalzitorului. Modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX alternative prezinta doar doud sigurante
de retea. Valorile nominale ale sigurantelor difera in functie de sursa de alimentare. Sigurantele se afla in capacul
spate (consultati 2.2.13 Capac spate).

Modulul anterior BOND-IIl utilizeaza urmatoarele sigurante:

Sursd de alimentare incalzitor 3AG T8A 250 V UL
F2 Sursa de alimentare a sistemului  3AG T8A 250 V UL
F3 Retea de alimentare c.a. (neutrd)  3AG T15A 250 V UL
F4 Retea de alimentare c.a. (activd)  3AG T15A 250 V UL

fn mod alternativ BOND-III se utilizeaza urmétoarele sigurante:

Siguranta Descriere Alimentare de 100-240 V c.a.
F3 Retea de alimentare c.a. (neutrd)  3AG T15A 250 V UL
F4 Retea de alimentare c.a. (activd)  3AG T15A 250 V UL

Modulele anterioare de procesare BOND-MAX utilizeaza urmdtoarele sigurante fuzibile:

Siguranta Descriere Alimentare de 100-240 V c.a.
F1 Retea de alimentare c.a. (activd)  3AG T15A 250 V UL
F2 Retea de alimentare c.a. (neutrd)  3AG T15A 250 V UL

F3 Sursa de alimentare incalzitor 24  3AG T8A 250 V UL
V

F4 Sursd de alimentare de 24 Vec.c.  3AG T8A 250 V UL
Modulele alternative de procesare BOND-MAX utilizeaza urmatoarele sigurante fuzibile:

Siguranta Descriere Alimentare de 100-240 V c.a.
F1 Retea de alimentare c.a. (activd)  3AG T15A 250 V UL
F2 Retea de alimentare c.a. (neutrd) 3AG T15A 250 V UL
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é AVERTISMENT: Nu suntati sau scurtcircuitati sigurantele.
Opriti instrumentul si deconectati cablul de alimentare inainte de a schimba sigurantele.

fnlocuiti sigurantele numai cu piese standard si daca sigurantele se ard in mod repetat, contactati
serviciul de asistentd clienti.

Pentru a inlocui sigurantele, efectuati urmatoarele actiuni:
1 Opriti modulul de procesare.

Opriti alimentarea cu energie electrica si deconectati sursa de alimentare de la priza de perete.

Desurubati capacul sigurantei.

A~ W N

Trageti afara capacul sigurantei si inlocuiti siguranta. Asigurati-vd ca o inlocuiti cu o siguranta cu specificatii
corecte.

5 Impingeti capacul sigurantei si insurubati in sensul acelor de ceasornic pentru a bloca siguranta in pozitie. Nu
strangeti excesiv.
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13.17 Scanere de coduri de bare portabile

13.1.1  Scanerul de coduri de bare Symbol

Aceste instructiuni se aplica numai pentru scanerul de coduri de bare Symbol anterior. Dacd aveti un
model mai recent al scanerului de coduri de bare Honeywell sau Zebra, consultati 13.1.2 Scaner de

coduri de bare Honeywell sau 13.1.3 Scanerul de coduri de bare Zebra DS2208.

Curatati sdptamanal scanerul portabil:
» Nu permiteti ca vreun material abraziv sa atinga geamul
» Nu pulverizati apa sau alte lichide de curatare direct pe geam
 Nuindepadrtati varful de cauciuc al scanerului.
Curatati scanerul astfel:
1 Maiintdi, deconectati scanerul de la controler sau terminal.
7 Indepartati particulele de murdarie cu o lavetd umeda, fard scame.

3 Stergeti geamul cu o laveta fara scame inmuiatd in solutie de alcool 70%.

AVERTISMENT: Scanerul de coduri de bare portabil contine un dispozitiv laser care poate cauza
leziuni grave ale ochilor.

Nu va uitati la geamul scanerului in timp ce acesta este pornit.
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13.1.1.1 Configurarea scanerului de coduri de bare Symbol

Pentru a reinitializa un scaner de coduri de bare Symbol (USB), imprimati pe hartie de buna calitate aceastd pagina si
scanati fiecare dintre urmdtoarele coduri de bare pe rand.

Figurd 13-1: Secventa de scanare a codului de bare pentru configurarea scanerului Symbol

Scanarea 1: Setati toate valorile implicite

Scanarea 2; Activarea codului 128

Scanarea 3: Optiuni de scanare

Scanarea 4: <DATA><SUFFIX>

Scanarea 5: Enter
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13.1.1.2 Setarea volumului semnalului sonor

Pentru a seta volumul semnalului sonor pentru un scaner de coduri de bare Symbol, imprimati pe héartie de buna
calitate aceastd pagina si scanati codul de bare de mai jos care corespunde nivelului dorit.

Figura 13-2: Coduri de bare pentru volumul semnalului sonor pentru scanerul Symbol

Volum scazut

Volum mediu
Volum ridicat

13.1.2  Scaner de coduri de bare Honeywell

Aceste instructiuni se aplica numai pentru modelele mai recente ale scanerului de coduri de bare
Honeywell. Daca aveti un model mai vechi al scanerului de coduri de bare Symbol, consultati
13.1.1 Scanerul de coduri de bare Symbol. Daca aveti scanerul de coduri de bare Zebra DS2208,
consultati 13.1.3 Scanerul de coduri de bare Zebra DS2208.

Curatati sdptdmanal scanerul portabil:
» Nu permiteti ca vreun material abraziv sa atinga geamul
» Nu pulverizati apd sau alte lichide de curatare direct pe geam
Curatati scanerul astfel:
» Maiintdi, deconectati scanerul de la controler sau terminal.
« Indepértati particulele de murdarie cu o lavetd umezits in ap4, care nu lasa scame.
 (Curatati geamul cu o lavetd fard scame inmuiata in solutie de alcool 70%.

in cazul in care scanerul de coduri de bare portabil nu functioneaza corect, organizatia dvs. de service poate solicita
reinitializarea acestuia. De asemenea, puteti ajusta volumul semnalului sonor al scanerului.
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13.1.2.1 Configurarea scanerului de coduri de bare Honeywell

Pentru a reinitializa un scaner de coduri de bare Honeywell (USB), imprimati pe hartie de buna calitate aceastd pagind
si scanati codurile de bare in ordinea indicatd mai jos:

Figurd 13-3: Coduri de bare pentru configurarea scanerului

Scanarea 1: Eliminarea valorilor implicite personalizate

(T

Scanarea 2: Activarea valorilor implicite

Scanarea 3: Configurarea scanerului Honeywell

13.1.2.2 Setarea volumului semnalului sonor

Pentru a seta volumul semnalului sonor pentru un scaner de coduri de bare Honeywell, imprimati pe hartie de buna
calitate aceastd pagina si scanati codul de bare de mai jos care corespunde nivelului dorit.

Figurd 13-4: Coduri de bare pentru volumul semnalului sonor pentru scanerul Honeywell

Volum scazut

Volum mediu

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 328



Capitolul 13 Curdtare si intretinere (diverse)

Volum ridicat

Semnal sonor dezactivat

13.1.2.3 Configurarea utilizarii ,maini-libere”

Atunci cand scanerul este asezat in stand, atunci este activata in mod normal utilizarea ,maini-libere” si nu trebuie sa
apasati declansatorul atunci cand cititi un cod de bare.

Pentru a activa sau a dezactiva utilizarea ,maini-libere” pentru un scaner Honeywell de coduri de bare, imprimati pe
hartie de buna calitate aceasta pagina si scanati codul de bare de mai jos care corespunde functionalitatii dorite.

Figura 13-5: Coduri de bare pentru utilizare ,maini-libere” pentru scanerul Honeywell

Utilizare ,maini-libere” activata

Utilizare ,maini-libere” dezactivata

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 329



Capitolul 13 Curatare siintretinere (diverse)

13.1.3 Scanerul de coduri de bare Zebra DS2208

13.1.1 Scanerul de coduri de bare Symbol. Dacd aveti scanerul de coduri de bare Honeywell,
consultati 13.1.2 Scaner de coduri de bare Honeywell.

@ Aceste instructiuni se aplica numai pentru modelele mai recente ale scanerului de coduri de bare

| ’ Zebra. Dacd aveti un model mai vechi al scanerului de coduri de bare Symbol, consultati
Curatati sdptdmanal scanerul portabil:

 Nu permiteti ca vreun material abraziv sa atinga geamul

» Nu pulverizati apa sau alte lichide de curatare direct pe geam
Curatati scanerul astfel:

» Maiintai, deconectati scanerul de la controler sau terminal.

« Indepartati particulele de murdarie cu o lavetd umezita in ap4, care nu lasa scame.

« Curdtati geamul cu o laveta fara scame inmuiata in solutie de alcool 70%.

in cazul in care scanerul de coduri de bare portabil nu functioneaza corect, organizatia dvs. de service poate solicita
reinitializarea acestuia. De asemenea, puteti ajusta volumul semnalului sonor al scanerului.
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13.1.3.1 Configurarea scanerului de coduri de bare Zebra

Pentru a reinitializa un scaner de coduri de bare Zebra (USB), imprimati pe hartie de buna calitate aceastd pagina i
scanati fiecare dintre urmdtoarele coduri de bare pe rand.

Figura 13-6: Secventa de scanare a codului de bare pentru configurarea scanerului Zebra

Scanarea 1: Setati valorile implicite

Scanarea 2: Activarea codului 128

Scanarea 3: Optiuni de scanare

Scanarea 4: <DATA> <SUFFIX>

Scanarea 5: Enter

Scanarea 6: Ignorati tasta Caps Lock (Activare)
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13.1.3.2 Setarea volumului semnalului sonor

Pentru a seta volumul semnalului sonor pentru un scaner de coduri de bare Zebra, imprimati pe hartie de buna calitate
aceasta pagina si scanati codul de bare de mai jos care corespunde nivelului dorit.

Figura 13-7: Coduri de bare pentru volumul semnalului sonor pentru scanerul Zebra

Volum scazut

q

Volum mediu

Volum ridicat

13.1.3.3 Configurarea utilizarii ,maini-libere”

Atunci cand scanerul este asezat in stand, atunci este activata in mod normal utilizarea ,maini-libere” si nu trebuie sd
apasati declansatorul atunci cand cititi un cod de bare.

Pentru a activa sau a dezactiva utilizarea ,maini-libere” pentru un scaner Zebra de coduri de bare, imprimati pe héartie
de buna calitate aceastd pagina si scanati codul de bare de mai jos care corespunde functionalitatii dorite.

Figura 13-8: Coduri de bare pentru utilizare ,maini-libere” pentru scanerul Zebra

Utilizare ,maini-libere” activata

Utilizare ,maini-libere” dezactivata
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13.2 Dispozitivul de etichetare lame

Sunt furnizate manuale impreuna cu dispozitivul de etichetare a lamelor. Consultati aceste manuale pentru
instructiuni privind curatarea si incdrcarea etichetelor si a panglicii de imprimare. Curéatati lunar.
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4 Utilizarea reactivilor BOND

Acest capitol prezinta o discutie generala a considerentelor stifice si clinice pentru colorarea tesutului pe sistemul
BOND.

Instructiunile complete de utilizare sunt furnizate impreuna cu fiecare produs Leica Biosystems. Consultati mai intai
aceste instructiuni pentru informatii specifice reactivului privind prepararea specimenelor, controlul calitatii si
interpretarea analizelor. Indrumarile generale privind aceste procese in sistemul BOND sunt descrise mai jos.

e 141 Principiul procedurii

» 14.2 Pregatirea specimenelor
e 14.3 Controlul calitatii

e 144 Interpretarea colorarii

e 14.5 Limitari generale

o 14.6 Referinte

14.7 Principiul procedurii

Aceasta sectiune prezintd informatii generale referitoare la IHC si ISH. De asemenea, descrie sistemele de detectare
BOND.

Imunohistochimie (IHC)

Tehnicile imunohistochimice au fost utilizate pentru a detecta antigenii specifici in celule sau tesuturi timp de cel
putin 50 de ani. Prima metoda raportats a utilizat etichete fluorescente in 1941 ' Ulterior, au fost introduse enzime
precum peroxidaza *. Astdzi, imunohistochimia este utilizat3 pentru a facilita recunoasterea celulelor impreuna cu
colorantii de parafind H E si ajuta la recunoasterea celulelor normale si anormale. Metodele imunohistochimice au
devenit ,standardul de ingrijire” in patologia chirurgicald, atunci cand metodele clasice nu reusesc sa genereze un
diagnostic definitiv "' Totusi, au existat unele rezerve privind reproductibilitatea °, in ciuda adoptarii aproape
universale.

Reactivi in sistemul BOND automatizat demonstreaza antigeni in sectiuni de tesut prin tehnici imunohistochimice. In
rezumat, un anticorp primar specific se leaga de o sectiune, apoi reactivii sistemului de detectare BOND vizualizeaza
complexul.
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unui situs de legare ADN/ARN intr-o proba de tesut. Markerul este anticorpul primar in IHC sau sonda

‘ Un,marker” de diagnosticare este un reactiv utilizat pentru detectarea unui anumit antigen sau a
din ISH (a se vedea mai jos).

Hibridizare in situ (ISH)

Tehnicile biologice moleculare ne-au sporit in mare mdsura intelegerea asupra bolii. Hibridizarea in situ combina
biologia moleculard si histologia, permitand vizualizarea ADN-ului sau ARN-ului in contextul lor celular. Deoarece
detectarea acidului nucleic a fost introdusad prima datd in 1969 6,Tmbunété’girile protocoalelor de hibridizare in situ au
facut-o un instrument din ce in ce mai valoros pentru patologie clinica, precum si pentru cercetare.

Hibridizarea in situ utilizeaza legarea complementara a bazelor nucleotidelor in ADN sau ARN. O sonda de acid
nucleic etichetata se leagd in mod specific de secventa sa complementara in tesutul fixat sau specimenul de celule.
Sonda este vizualizata prin aplicarea unui anticorp in raport cu eticheta, urmata de reactivi de detectare polimerici
BOND. Sistemul automatizat BOND si reactivii oferd o alternativa fiabila si eficienta la o tehnicd manuala greoaie.

14.1.1 Sisteme de detectare BOND

Leica Biosystems furnizeaza o gama de sisteme de detectare dezvoltate special pentru sistemul BOND. Printre
acestea, cel mai important este sistemul BOND Polymer Refine Detection™, care furnizeaza o colorare de intensitate
ridicatd, cu o inaltd definitie, fara utilizarea streptavidinei si a biotinei.

Sistemele de detectare BOND disponibile sunt enumerate in sectiunile de mai jos.

* 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection
e 14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

Acesta este furnizat intr-o tava cu sistem dual de reactivi, iar recipientul cu reactivul hematoxilind
este un element auxiliar separat. Pentru informatii suplimentare consultati manualul de utilizare

‘ Modulul de procesare BOND-PRIME utilizeaza o versiune diferita a acestui sistem de detectare.
BOND-PRIME separat.

Sistemul bazat pe DAB cu polimeri BOND, BOND Polymer Refine Detection, oferd colorarea cu intensitate ridicata,
combinata cu delimitarea clara a anticorpului legat de antigenul tintd sau a sondei legate de acidul nucleic. Sistemul
nu utilizeaza streptavidind si biotina si, prin urmare, elimina colorarea nespecifica ca rezultat al biotinei endogene.
Biotina endogena este prevalentd in unele tesuturi, cum ar fi carcinomul tractului gastro-intestinal, al rinichilor, al
ficatului si carcinomul mamar. Sistemele de detectare cu polimeri BOND au o sensibilitate mai mare decat sistemele
etichetate cu streptavidinad-bioting, ceea ce duce la concentratii de anticorpi mai mici si timpi de rdspuns mai redusi.
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in fiecare etapd, sistemul BOND incubeaza sectiunile pentru o perioada precisd, apoi spald sectiunile pentru a
indepdrta materialul nelegat. Etapele protocolului, inclusiv incubarea, spalarea si interpretarea rezultatelor, sunt
efectuate conform descrierii din instructiunile de utilizare pentru Polymer Refine Detection BOND. Rezultatele sunt
interpretate folosind un microscop optic si ajutd la diagnosticarea diferentiald a proceselor patologice, care pot sau
nu sd fie asociate cu un anumit antigen.

Daca se doreste o intensitate mai mare, sunt disponibile urmatoarele optiuni pentru toate sistemele de detectare cu
polimeri BOND:

 Mariti durata de incubare pentru anticorpul primar sau sonda primara si/sau componentele sistemului de
detectare.

« Utilizati un intensificator DAB BOND.

» Numai pentru IHC, mdriti concentratia de anticorpi primari.

‘ Aceste trei optiuni nu sunt disponibile pentru sistemul IHC HER2 Bond Oracle™.

Sistemul IHC HER2 Oracle BOND este un sistem complet pentru determinarea prezentei proteinei tinta si, prin urmare,
adecvarea tratamentului cu terapia tintita. Aceastd analiza este furnizata ca un sistem total, optimizat, cu anticorp
gata de utilizare, reactivi de detectare, reactivi de control si lame de control, pentru a oferi 0 asigurare completa a
calitatii pentru rezultatul diagnosticului. Analiza se bazeaza pe metodologia IHC. Instructiunile complete de utilizare
sunt furnizate impreund cu sistemul. Utilizati aceste instructiuni pentru a configura executarile. Datorita naturii
testdrii IHC HER2, este extrem de important ca aceste instructiuni sa fie respectate fidel, pentru a nu invalida testul.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

@ Modulul de procesare BOND-PRIME utilizeaza o versiune diferita a acestui sistem de detectare.
Acesta este furnizat intr-o tava a sistemului dual de reactivi. Pentru informatii suplimentare

consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

Polymer Refine Red Detection™ BOND prezinta aceleasi avantaje ca sistemele de detectare cu polimeri bazate pe DAB
descrise mai sus, dar cromogenul Fast Red este utilizat pentru vizualizare in loc de DAB. Sistemul este adecvat pentru
utilizare pe tesuturi precum pielea, unde pigmentii tesutului pot fi confundati cu DAB.

Sistemul BOND Polymer Refine Red Detection este un sistem Compact Polymer™ extrem de sensibil conjugat cu
fosfataza alcalind care asigura imunocolorarea in rosu-fucsia aprins, precum si contracolorarea cu hematoxilina
inclusiv albdstrirea).

(
@ Cromogenul Fast Red este instabil din punct de vedere chimic, in conditii normale de laborator.
Asigurati-va ca urmati cu strictete instructiunile utilizatorului pentru BOND Polymer Refine Red
Detection pentru a mentine eficienta cromogenului. Plasati intotdeauna fesutul de control pe aceeasi
lamad ca tesutul pacientului pentru a permite detectarea rapida a oricarei deteriordri a sistemului.
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@ Se recomanda utilizarea Leica CV Ultra Mounting Media cu sistemul BOND Polymer Refine Red
Detection. Este posibil ca alte elemente de montare sd nu pastreze intensitatea colordrii obtinute
initial.
Etapele pentru sistemul BOND Polymer Refine Red Detection sunt:
1 Aplicarea anticorpului primar specific.

2 Incubarea cu un reactiv post-primar.

3 Incubarea cu reactivul polimeric, care cuprinde conjugati polimerici ai unui anticorp tertiar cu fosfataza
alcalind (AP).

4 Vizualizarea complexului cu cromogen substrat, Fast Red, printr-un precipitat rosu.

5 Contracolorarea cu hematoxilind permite detectarea nucleelor celulare.

Se efectueazd incubarea, spalarea si interpretarea rezultatelor conform descrierii pentru Polymer Detection (DAB)
BOND.
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14.2 Pregatirea specimenelor

Aceasta sectiune prezinta pregatirea tesutului pentru colorare.

14.2.1 Materiale necesare
14.2.2 Pregatirea tesutului
14.2.3 Deparafinarea si coacerea

14.2.4 Recuperarea epitopilor

14.2.1 Materiale necesare

Urmatoarele materiale sunt necesare pentru colorarea imunohistochimica si colorarea prin hibridizare in situ utilizand
sistemul BOND.

14.2.1.1 Materiale comune

Fixator — formol neutru tamponat de 10% recomandat

Ceara de parafina

Procesor de tesut si centru de includere

Controale pentru tesuturi pozitive si negative (consultati 14.3 Controlul calitatii)
Microtom

Cuptor de uscare

Mediu de montare, pe baza de rasind sau pe baza apoasa

Lame incdrcate electric (de exemplu, lamele Leica BOND Plus)

Etichete pentru lame si panglicd de imprimare BOND

Lamele

Covertile Universale BOND sau BOND-PRIME ARC Covertiles (Covertile ARC BOND-PRIME)
BOND-PRIME Suction Cups (Ventuze BOND-PRIME)

BOND-PRIME Mixing Well Plate (Placa cu godeuri de amestecare BOND-PRIME)
Sistem de reactivi BOND sau BOND-PRIME corespunzator

Kit de pretratare enzimatica BOND

Solutie Dewax BOND sau BOND-PRIME Dewax Solution

Solutie de spdlare (preparata din concentrat de 10X de solutie de spalare BOND) sau BOND-PRIME Wash
Solution Concentrate

Apa deionizatd

Alcool (de calitate reactiv*)
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proportie de cel mult 5% (in greutate volumetrica).

‘ Pentru modulul de procesare BOND-PRIME, consultati manualul de utilizare BOND-PRIME separat.

14.2.1.2 Materiale pentru IHC

Pe langd materialele enumerate mai sus, sunt necesare urmatoarele pentru testele IHC:

@ * Alcoolul de calitate reactiv cuprinde: Etanol, intr-o proportie mai mare sau egald cu 90% (in greutate
volumetricd); izopropanol, intr-o proportie de cel mult 5% (in greutate volumetrica); metanol, intr-o

« Reactivi de control negativi specifici anticorpilor primari (consultati 14.3 Controlul calitatii)
» BOND sau BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND sau BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

« Anticorpi primari BOND gata de utilizare sau anticorpi primari diluati in Diluant anticorp primar BOND in
recipiente deschise BOND, 7 ml sau 30 ml

» Mediu de montare, pe baza de rdsina sau pe baza apoasa

« Trusa de titrare, optionala (consultati 14.2.1.4 Trusa de titrare)

14.2.1.3 Materiale pentru ISH

Pe langd materialele comune enumerate mai sus, sunt necesare urmatoarele pentru testele ISH:
e Sonde ISH
« Anticorp anti-fluoresceina

« Sonde de control pozitive si negative specifice pentru ISH (consultati 14.3 Controlul calitatii)

14.2.1.4 Trusa de titrare

Trusa de titrare BOND consta in 10 recipiente goale si 50 de insertii (6 ml) si se utilizeaza atunci cand se optimizeaza
concentratia anticorpilor primari pentru sistemul BOND. Volumele mici ale fiecarei concentratii de anticorpi primari
pot fi preparate si asezate in insertii. Fiecare recipient poate fi utilizat pentru un volum total de 40 ml de reactiv.

Titrarea anticorpilor concentrati poate fi obtinuta folosind dilutii duble seriale. Urmatoarea metoda descrie modul in
care se prepara dilutiile seriale pentru o distribuire unicd de 150 pl.

1 Etichetati trei insertii cu dilutii adecvate pentru fiecare anticorp.
Efectuati o dilutie initiald in prima insertie de 700 l.

Distribuiti 350 pl de diluant pentru anticorpi primari BOND in insertiile 2 si 3.

N w0

Din dilutia initiald, transferati 350 pl la insertul 2 si amestecati usor.

5 Delainsertia 2, transferati 350 pl la insertia 3 si amestecati usor.
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14.2.72  Pregatirea tesutului

Va recomanddm ca volumul formolului neutru tamponat de 10% sa fie de la 15 pana la de 20 de ori volumul tesutului,
pentru a fixa tesutul pentru colorare imunohistochimicd si prin hibridizare in situ utilizand sistemul BOND. Fixarea
poate fi efectuata la temperatura ambianta (15-25 °C).

Pentru testarea HER2, consultati recomandarile privind pregatirea tesutului furnizate de American Society of Clinical
Oncology/College of American Pathologists (Societatea Americand de Oncologie Clinicd/Colegiul Patologilor
Americani) "* sau consultati orientrile si reglementarile locale.

Pentru a facilita decuparea tesutului si a preveni deteriorarea lamelor microtomului, decalcifiati tesuturile osoase
a . . 11,12
inainte de procesarea tesuturilor .

Legea privind imbunatatirea laboratoarelor clinice din SUA (CLIA), din 1988, solicitd in 42 CFR (b) cd ,Laboratorul
trebuie sa pastreze lamele colorate cel putin zece ani de la data examinarii si sa pastreze blocurile de specimene cel
putin doi ani de la data examinarii.”'* Consultati reglementarile locale pentru cerintele unititii dvs.

Tdiati si prelevati sectiuni cu o grosime de 3-5 pm pe lame de sticla incdrcate electric (pentru unele tipuri de tesuturi
specifice, pot fi necesare grosimi diferite ale sectiunii). Pentru a usca tesutul, amplasati lamele bine scurse intr-un
cuptor de 60 °C (+5 °C) timp de 10-30 de minute sau, peste noapte, la 37 °C. Lamele pot fi de asemenea coapte pe
modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX. Lamele trebuie sa fie bine uscate la aer inainte de coacere. Consultati
referintele 13, 14 si 15 pentru detalii suplimentare privind prepararea specimenelor.

Aplicati etichete pentru lame la lamele specimenelor si lamele de control conform descrierii din 4 Pornire rapida.
Deparafinarea, rehidratarea si recuperarea epitopilor sunt complet automatizate in sistemul BOND.

14.2.3 Deparafinarea si coacerea

Pentru sectiunile de tesut inclus in parafina pentru imunohistochimie, trebuie mai intai sa se indeparteze ceara de
parafind si sd se rehidrateze sectiunea. Ceara este scoasa folosind solutie de deparafinare BOND sau BOND-PRIME
Dewax Solution, iar sectiunile sunt rehidratate. Sistemul BOND include protocoalele de deparafinare care
automatizeaza acest proces.

inainte de deparafinare, modulele de procesare BOND-III si BOND-MAX pot, de asemenea, s& coacd tesutul pentru a-i
imbunatati aderenta la lama. Protocoalele de coacere si deparafinare ale sistemului BOND automatizeaza atat
procesele de coacere, cat si cele de deparafinare.

Retineti ca tesutul trebuie sa fie uscat la aer, pentru a indeparta orice urma de apa inainte de a fi
plasat intr-un modul de procesare pentru coacere si deparafinare.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 340



Capitolul 14 Utilizarea reactivilor BOND

14.2.4  Recuperarea epitopilor

Fixarea cu formol a tesutului cauzeaza reticularea dintre grupul aldehidei si grupul amino din tesut si formarea
acestor legaturi poate duce la pierderea variabila de antigenicitate din cauza efectului de mascare. Formolul
formeaza punti de metilend care pot schimba forma tridimensionala generald a epitopului. Unii epitopi sunt sensibili
la formol si prezintd imunoreactivitate redusa dupa fixarea cu formol, in timp ce altii sunt rezistenti la formol.

Acizii nucleici sunt inconjurati de proteine, prin urmare este necesara permeabilizarea tesutului pentru a face
secventele tintd accesibile sondei.

Recuperarea epitopilor ' poate fi obtinut3 fie prin utilizarea recuperarii unui epitop indusa de caldura (HIER), fie prin
pretratarea enzimaticd, fie printr-o combinatie de ambele. HIER este cea mai utilizatd metoda de recuperare a
epitopului pentru IHC. Mecanismul HIER nu este inteles complet.

Ipoteza este cd incalzirea sectiunii la o temperatura ridicatd intr-o solutie de recuperare a epitopilor hidrolizeaza
reticuldrile formate in fixarea cu formol. Aceasta are ca rezultat remodificarea epitopului, care poate fi apoi coloratad
prin imunohistochimie. Factorii importanti din HIER sunt temperatura, timpul si pH-ul solutiei de recuperare. Exista
doua solutii diferite de recuperare a epitopilor care se utilizeaza in sistemul BOND: un tampon pe baza de citrat si un
tampon pe baza de EDTA.

Pretratarea enzimatica utilizeaza enzime proteolitice pentru a rupe legaturile peptidice cu scopul de a expune
epitopul/secventa acidului nucleic tintd. Concentratia in enzime si durata de incubare sunt proportionale cu timpul de
fixare al specimenului si ar trebui optimizate in consecinta. Pretratarea enzimatica este adecvatd numai pentru
anumiti epitopi, dar este utilizata frecvent in protocoalele ISH.

14.3  Controlul calitatii

Diferentele in ceea ce priveste procesarea tesutului si procedurile tehnice din laboratorul utilizatorului pot genera o
variabilitate semnificativa a rezultatelor, necesitand efectuarea regulatd a controalelor interne, in plus fata de
urmatoarele proceduri. Consultati ghidurile si reglementdrile locale, puteti considera de utilitate si ,Manualul de

conformitate CLIA: Ghidul esential pentru laboratorul clinic. Editia a doua” 22 si orientarile NCCLS propuse pentru IHC
14

@ Controalele trebuie sa fie specimene proaspete de autopsie/biopsie/chirurgicale fixate, procesate si
incluse cat mai curand posibil in aceeasi maniera ca probele pacientului. Un astfel de control

monitorizeaza toate etapele analizei, de la pregatirea tesutului pana la colorare.

Recomandam in mod ferm amplasarea unui tesut de control corespunzator pe aceleasi lame ca
tesutul pacientului. Consultati 6.2 Lucrul cu controalele pentru instructiuni suplimentare.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 341



Capitolul 14 Utilizarea reactivilor BOND

Consultati:

e 14.3.1 Verificarea testarii

e 14.3.2 Controale de tesut

» 14.3.3 Controlul reactivilor negativi pentru IHC
e 14.3.4 Controlul reactivilor pentru ISH

 14.3.5 Beneficiile controlului calitatii

14.3.1 Verificarea testarii

inainte de utilizarea initiald a unui anticorp, a unei sonde sau a unui sistem de colorare intr-o procedura de
diagnosticare, verificati specificitatea anticorpului/sondei prin testarea acestuia/acesteia pe o serie de tesuturi
interne cu expresie cunoscutd care reprezintd tesuturile pozitive si negative cunoscute. Consultati procedurile
prezentate mai sus si recomandarile privind controlul calitatii ale Programului de certificare CAP 14 pentru
Imunohistochimie si/sau orientarile IHC NCCLS ' sau reglementirile si orientarile locale. Repetati aceste proceduri
de control al calitatii pentru fiecare lot nou de anticorpi sau ori de cate ori existd o modificare a parametrilor de
testare. Controlul calitatii nu poate fi realizat in mod clar asupra unui reactiv individual izolat, deoarece reactivii
potriviti, impreuna cu un protocol de testare definit, trebuie testati la unison inainte de a utiliza un sistem de detectare
in scopuri de diagnosticare. Consultati fiecare prospect pentru anticorpi primari pentru a gasi tesuturi adecvate
pentru verificarea testarii.

Pe langa procedurile de verificare a testdrilor mentionate anterior, recomandam colorarea lunara a unor controale de
tesut pozitiv si compararea acestora cu acelasi control de tesut colorat in luna anterioard. Compararea controalelor
colorate la intervale lunare serveste pentru a monitoriza stabilitatea, sensibilitatea, specificitatea si reproductibilitatea
testarii.

Toate cerintele de control al calitatii trebuie efectuate in conformitate cu reglementarile locale, statale si/sau federale
sau cu cerintele de acreditare.
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14.3.2 Controale de tesut

14.3.2.1 Control al tesutului pozitiv

« Indicd tesuturile pregatite corect si tehnicile de colorare adecvate.
« Includeti un control al tesutului pozitiv pentru fiecare set de conditii de testare in fiecare ciclu de colorare.

» Tesutul cu colorare pozitiva slaba este mai adecvat decat tesutul cu colorare pozitiva puternica pentru
. I . . . .14
controlul optim al calitatii si pentru a detecta niveluri minore de degradare a reactivului .

« Utilizarea unei lame de control multi-tesut care contine tesuturi care prezinta o expresie puternicd, medie si
slaba a densitatii antigenului/acidului nucleic asigura o acoperire de control larga.

» Daca controlul tesutului pozitiv nu demonstreaza colorare pozitiva, rezultatele specimenelor de test trebuie
considerate nevalide.

 Vdrecomanddm insistent sd executati mereu sistemul BOND cu un tesut de control pe aceeasi lama ca
tesutul de probd, pentru a asigura un control optim al calitatii.

14.3.2.2 Control al tesutului negativ

» Examinati dupa controlul tesutului pozitiv pentru a verifica specificitatea etichetdrii antigenului tintd de catre
anticorpul primar in IHC sau a acidului nucleic tintd de cdtre sonda in ISH si pentru a furniza o indicatie privind
colorarea de fond specifica (colorare fals-pozitiva).

* Varietatea diferitelor tipuri de celule prezente in majoritatea sectiunilor de tesut oferd frecvent situsuri de
control negativ, dar utilizatorul trebuie sa verifice acest lucru.

 Dacd apare o colorare specifica in controlul tesutului negativ, rezultatele specimenelor pacientului trebuie
considerate nevalide.
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14.3.3  Controlul reactivilor negativi pentru IHC

Utilizati controlul reactivilor negativi pentru IHC in locul anticorpului primar cu o sectiune a fiecarui specimen al
pacientului pentru a evalua colorarea nespecificd si a permite 0 mai buna interpretare a colordrii specifice.

» Reactiv de control ideal recomandat:

a Pentru anticorpii monoclonali, utilizati un anticorp din acelasi izotip care este produs din supernatantul
culturii de tesuturi si in acelasi mod ca anticorpul primar, dar care nu prezinta nicio reactivitate
specifica cu tesuturile umane.

Diluati aceasta concentratie la aceeasi concentratie de imunoglobulind sau proteine ca anticorpul
primar folosind un diluant identic (Diluant pentru anticorpi primari BOND).

Daca serul fetal bovin este retinut in anticorpul pur dupa procesare, serul fetal bovin cu o concentratie
de proteine echivalenta cu anticorpul primar diluat in acelasi diluant este, de asemenea, adecvat pentru
utilizare.

b Pentru anticorpii policlonali, utilizati o fractie de imunoglobulina (sau un ser intreg, daca este cazul) de
ser normal sau nonimun de la aceeasi sursd animald si cu aceeasi concentratie de proteine ca
anticorpul primar, utilizand un solvent identic (Diluant pentru anticorpi primari BOND).

« Diluantul pentru anticorpi primari BOND poate fi utilizat, singur, ca o alternativa mai putin dezirabila la
controalele reactivilor negativi descrise anterior.

» Perioada de incubatie pentru controlul reactivului negativ trebuie sa corespunda cu cea a anticorpului primar.

« Utilizati o lama de control pentru reactivi negativi separata pentru fiecare metoda de recuperare utilizatd
(inclusiv nicio recuperare) pentru un anticorp primar dat.

 Atunci cand se utilizeaza panouri ale catorva anticorpi pe sectiuni de serie, zonele de colorare negativd ale
unei lame pot servi drept controale de fond de legare negative/nespecifice pentru alti anticorpi.

 Pentru a diferentia activitatea enzimatica endogena sau legarea nespecifica a enzimelor de imunoreactivitatea
specificd, colorati tesuturile suplimentare ale pacientului exclusiv cu complexele de cromogen substrat sau de
enzime si, respectiv, cu cromogen substrat.

« Sistemul BOND include un reactiv negativ de control IHC implicit numit ,*Negativ”, care poate fi selectat ca
marker pentru orice protocol IHC. Distribuie solutie de spalare BOND (consultati 10.5.2 Setérile pentru caz si
lama).
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14.3.4  Controlul reactivilor pentru ISH

14.3.4.1 Controlul reactivilor pozitivi
Pentru hibridizare in situ, utilizati sonda de control pozitiv.

« Utilizatiin locul sondei cu o sectiune a fiecarui specimen al pacientului pentru a furniza informatii cu privire la
conservarea acizilor nucleici din tesut, precum si accesibilitatea acizilor nucleici la sonda.

 Protocolul pentru controlul pozitiv al sondei trebuie sa corespunda cu cel al sondei de test.

» Daca sonda controlului pozitiv nu demonstreaza colorare pozitivd, rezultatele specimenelor de test trebuie
considerate nevalide.

14.3.4.2 Controlul reactivilor negativi
Pentru hibridizare in situ, utilizati sonda de control negativ.

» Protocolul pentru controlul negativ al sondei trebuie sd corespunda cu cel al sondei de test.

« Utilizatiin locul sondei cu o sectiune a fiecarui specimen al pacientului pentru a evalua colorarea nespecifica
si a permite o mai bund interpretare a colorarii specifice.

» Perioada de incubatie pentru controlul reactivului negativ trebuie s corespunda cu cea a sondei.

« Utilizati o lama de control pentru reactivi negativi separata pentru fiecare metoda de recuperare utilizata
(inclusiv nicio recuperare) pentru o anumitd sonda.

« Pentru a diferentia activitatea enzimatica endogena sau legarea nespecifica a enzimelor de imunoreactivitatea
specificd, colorati tesuturile suplimentare ale pacientului exclusiv cu complexele de cromogen substrat sau de
enzime si, respectiv, cu cromogen substrat.

14.3.5 Beneficiile controlului calitatii

Beneficiile controlului calitatii sunt rezumate in tabelul de mai jos.

Control al fesutului pozitiv.: ~ Controleazd toate etapele Detectarea colorarii de fond
Tesutul sau celulele care analizel. nespecifice

contin antigen Valideaza reactivul si

tintd/secventa de acid procedurile utilizate

nucleic care trebuie pentru colorare.

detectate (pot fi localizate in
tesutul pacientului).

Controlul ideal este tesutul
de colorare slab pozitiv care
este cel mai sensibil la
anticorpi/degradarea
acidului nucleic.
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Control al fesutului negativ:

Tesuturile sau celulele
preconizate a fi negative
(pot fi localizate in tesutul
pacientului sau tesutul de
control pozitiv)

Tesutul pacientului

Detectarea reactivitatii
incrucisate neintentionate
a anticorpilor la
celule/componente
celulare [IHC]

Detectarea hibridizarii
incrucisate neintentionate
a sondelor |a alte
secvente de acid nucleic
sau celule/componente
celulare [ISH]

Detectarea colorarii
specifice

Detectarea colorarii de fond
nespecifice

Evaluarea conservarii ~ Detectarea colordrii de fond
acidului nucleic/fixarea nespecifice

si/sau recuperarea

tesuturilor [ISH]

14.4 Interpretarea colorarii

Un patolog calificat care are experienta in procedurile imunohistochimice si/sau de hibridizare in situ trebuie sa
evalueze controalele si sa califice produsul colorat inainte de interpretarea rezultatelor.

Specificitatea si sensibilitatea detectarii antigenului depind de anticorpul primar specific utilizat. Pentru a asigura
colorarea doritd, optimizati fiecare anticorp specific in sistemul BOND, variind durata incubdrii si/sau concentratia de
anticorpi specificd. Daca nu se optimizeaza anticorpul specific, detectarea antigenului poate fi suboptima.

Consultati:

e 14.4.1 Control al tesutului pozitiv

e 14.4.2 Control al tesutului negativ

e 14.4.3 Tesutul pacientului

14.4.7

Control al tesutului pozitiv

Examinati mai intai controlul tesutului pozitiv pentru a confirma cd toti reactivii functioneaza in mod corespunzator.

Atunci cand se utilizeaza sistemele bazate pe DAB, prezenta unui produs de reactie brun (3,3" diaminobenzidina
tetraclorurd, DAB) la celulele tintd indicd reactivitate pozitivd. Cand se utilizeaza sistemele pe baza de cromogen
ROSU, prezenta unui produs de reactie rosu la celulele tintd indica reactivitate pozitiva. Daca controalele tesutului
pozitiv nu demonstreaza colorare pozitiva, rezultatele specimenelor de test trebuie considerate nevalide.

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

346



Capitolul 14 Utilizarea reactivilor BOND

14.4.7  Control al tesutului negativ

Examinati controlul tesutului negativ dupa controlul tesutului pozitiv pentru a verifica specificitatea etichetarii
antigenului tintd/acidului nucleic de catre anticorpul primar/sonda primara.

Absenta colordrii specifice in controlul tesutului negativ confirma absenta reactivitatii incrucisate a
anticorpilor/sondei la celule/componentele celulare.

Dacd se produce o colorare specifica (colorare fals-pozitiva) in controlul tesutului extern negativ, rezultatele trebuie
considerate nevalide. Colorarea nespecifica, daca exista, are de obicei un aspect difuz. Colorarea sporadicd a
tesutului conjunctiv poate fi observata si in sectiunile din tesuturi fixate excesiv cu formol. Utilizati celule intacte
pentru interpretarea rezultatelor colordrii. Celulele necrotice sau degenerate se coloreaza adesea in mod nespecific.

14.4.3 Tesutul pacientului

Examinati specimenele pacientului colorate cu anticorpul primar/sonda primara la final.

Intensitatea colorarii pozitive trebuie evaluata in contextul oricarei colorari de fond nespecifice a controlului
reactivului negativ. Ca in cazul oricarui test imunohistochimic sau de hibridizare in situ, un rezultat negativ inseamna
cd antigenul/acidul nucleic nu a fost detectat, nu ca antigenul/acidul nucleic a fost absent in celule sau tesuturile
testate.

Dacad este necesar, utilizati un panou de anticorpi pentru identificarea reactiilor fals-negative.

14.5 Limitari generale

Imunohistochimia si hibridizarea in situ sunt procese de diagnosticare in mai multe etape, care necesita
instruire specializatd in selectarea reactivilor adecvati; selectarea, fixarea si procesarea tesutului; pregatirea
lamei; si interpretarea rezultatelor colorarii.

 Colorarea tesutului depinde de manipularea si procesarea tesutului inainte de colorare. Fixarea, congelarea,
dezghetarea, spdlarea, uscarea, incdlzirea, sectionarea improprii sau contaminarea cu alte tesuturi sau fluide
pot produce artefacte, capturarea anticorpilor sau rezultate fals-negative. Rezultatele contradictorii pot aparea
ca urmare a variatiilor metodelor de fixare si includere sau ireqgularitatilor inerente din interiorul tesutului '

» Contracolorarea excesiva sau incompleta poate compromite interpretarea corecta a rezultatelor.

* Interpretarea clinica a oricdrei colordri sau absenta acesteia trebuie completata de studii morfologice folosind
controale adecvate si trebuie evaluatd in contextul istoricului clinic al pacientului si al altor teste de
diagnosticare efectuate de un patolog calificat.

 Tesuturile de la persoanele infectate cu virusul hepatitei B si care contin antigenul de suprafata al hepatitei B
(AgHbs) pot prezenta o colorare nespecifica cu peroxidaza de hrean Y
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 Reactiile negative neasteptate in neoplasmele slab diferentiate pot fi cauzate de pierderea sau scaderea
semnificativa a exprimarii antigenului sau de pierderea sau mutatii in codarea genei (genelor) pentru antigen.
Colorarea pozitivd neasteptatd in tumori poate fi generatd de exprimarea unui antigen care nu este exprimat
de obicei in celulele normale similare la nivel morfologic sau de persistenta sau achizitia unui antigen intr-un
neoplasm care dezvolta caracteristici morfologice si imunohistochimice asociate cu o alta forma de linie
celulard (diferentiere divergentd). Clasificarea histopatologicd a tumorilor nu este o stiintd exactd, iar unele
rapoarte de specialitate privind colorarea neasteptata pot fi controversate.

 Reactivii pot demonstra reactii neasteptate in tesuturile netestate anterior. Posibilitatea unor reactii
neasteptate chiar siin grupurile de tesut testate nu poate fi eliminata complet din cauza variabilitatii biologice
a exprimarii antigenului/a acidului nucleic tinta in neoplasme sau alte tesuturi patologice. Contactati
distribuitorul local sau biroul regional al Leica Biosystems pentru a raporta orice reactie neprevazuta.

IHC

« Serurile normale sau nonimune de la aceeasi sursa animala ca antiserurile secundare utilizate in etapele de
blocare pot cauza rezultate fals-negative sau fals-pozitive din cauza autoanticorpilor sau anticorpilor naturali.

 Rezultatele fals-pozitive in IHC pot fi vdzute din cauza legarii nonimunologice a proteinelor sau a produselor
de reactie a substratului. Acestea pot fi, de asemenea, cauzate de activitatea pseudoperoxidazei (eritrocite),
activitatea peroxidazei endogene (citocrom C) sau biotina endogena (de exemplu, ficat, sani, creier, rinichi) in
functie de tipul de imunocolorare utilizat *°.

 Cazurile fals negative in IHC pot fi cauzate de diversi factori, inclusiv scdderea, pierderea sau modificarea
structurald reald a antigenului in timpul ,dediferentierii” tumorii sau modificarea artefactuala in timpul fixarii
sau procesarii. Ca in cazul oricdrui test imunohistochimic, un rezultat negativ inseamna ca antigenul nu a fost
detectat, nu ca antigenul a fost absent in tesuturile testate.

ISH

 Rezultatele fals-pozitive in ISH pot fi observate din cauza reactivitatii incrucisate a sondei la alte secvente de
acid nucleic, precum si a legdrii nespecifice a sondei sau reactivilor de detectare la tesuturi sau componentele
tesuturilor "*. Tesutul negativ si controalele reactivului trebuie incluse in testare pentru a ajuta la identificarea
colordrii fals-pozitive.

« ADN-ul si ARN-ul sunt supuse degradarii prin activitatea nucleazei °""*. Prin urmare, este important s testati
sonda de control pozitiv cu tesutul pacientului in paralel cu sonda specifica si tesutul pacientului pentru a
detecta degradarea acidului nucleic. Alegerea fixatorilor influenteaza conservarea acizilor nucleici, se
recomanda un tesut fixat in formol neutru tamponat de 10% din acest motiv "*. Ca in cazul oricarui test de
hibridizare in situ, un rezultat negativ inseamna ca acidul nucleic nu a fost detectat, nu cd acidul nucleic a fost
absent din tesuturile testate.
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Gestionare sistem (in BOND
Controler)

15.1 Administrator sistem BOND

15.1.1  Prezentare generald

Administratorul de sistem BOND este un utilitar care va permite sa vizualizati cu usurinta starea curenta a serviciilor
software principale utilizate de sistemul BOND, va permite sa opriti si sa porniti serviciile individuale, cum ar fi
optiunea Imprimare bobing, sau sa opriti si sa porniti toate serviciile.

Cu toate acestea, este posibil ca serviciul de asistenta pentru clienti sa va solicite sa opriti si apoi sa

c AVERTISMENT: Nu opriti niciunul dintre servicii, deoarece sistemul BOND nu va mai functiona corect.
reporniti unul sau mai multe servicii, in cadrul unui proces de depanare a sistemului.

Pentru a deschide Administratorul de sistem BOND, localizati pictograma BOND System Manager (Administrator

sistem £ ) n zona de notificare Windows, apoi faceti clic pe pictogram.

. 332PM
By L g )
. = @) 6/29/2020
‘ Pictograma poate fi ascunsa din vizualizare; daca da, faceti clic pe sdgeata mica in sus pentrua o
vedea.

Daca o apare 0 eroare a sistemului BOND, va aparea un mesaj de notificare; puteti face clic pe mesaj pentru a-|
ascunde.

Pentru a ascunde fereastra BOND System Manager (Administrator de sistem), faceti clic din nou pe pictograma din
zona de notificare Windows.
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Capitolul 15 Gestionare sistem (in BOND Controler)

15.1.2 Fereastra BOND System Manager (Administrator
sistem)

Figurd 15-1: Fereastra BOND System Manager (Administrator sistem)

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled v .
PostgreSQL - PostgreSOL Server 10 nstalled v u
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v u
B starean @ stop Al

Dacd existd o eroare a sistemului BOND, pictograma BOND System Manager (Administrator sistem)
£ se actualizeaza pentru a indica tipul de eroare care a avut loc:

* £ unul sau mai multe servicii s-au oprit (“" apare si in partea stanga sus a ecranului BOND System
Manager (Administrator sistem))

* 45 nuse poate conecta la sistemul BOND (e apare si in partea stangd sus a ecranului BOND System
Manager (Administrator sistem))
intr-o instalatie BOND-ADVANCE aceasta inseamna cel mai probabil c:
« Controlerul a fost oprit; sau
» Reteaua terminalului a fost deconectata; sau
» Comutatorul de retea al terminalului a fost oprit.

* 4 Administratorul de sistem BOND nu este disponibil (9 apare siin partea stanga sus a ecranului BOND
System Manager (Administrator sistem))
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Capitolul 15 Gestionare sistem (in BOND Controler)

15.1.3  Oprirea serviciilor

Pentru a opri un serviciu individual, faceti clic pe butonul rosu de oprire din partea dreapta a numelui serviciului. Sau,
pentru a opri toate serviciile, faceti clic pe Stop All (Oprire toate) de sub lista de servicii.

Apare un dialog pop-up, care va solicita sa confirmati cd doriti sa opriti serviciile. Facei clic pe Yes (Da) pentru a
continua, sau No (Nu) pentru a anula.

Figura 15-2: Dialog solicitare confirmare

x4

Stopping services wil prevent BOKD from operating cormecthy.
Do yiou ey B conbnye?

@ Unele servicii nu pot fi oprite (PostgresSQL - PostgresSQL Server si World Wide Web Publishing
Service), deoarece administratorul de sistem BOND se bazeaza pe acestea pentru a functiona;
butoanele lor de oprire sunt dezactivate.

15.1.4 Pornirea serviciilor

in majoritatea cazurilor, atunci cand un serviciu este oprit software-ul BOND va reporni automat
acest serviciu in cateva minute.

Dacad sistemul BOND nu functioneaza conform asteptarilor si descoperiti cd unul sau mai multe servicii sunt oprite,
puteti utiliza Administratorul de sistem BOND pentru a porni serviciul (serviciile) oprit(e).

Pentru a porni un serviciu individual, faceti clic pe butonul verde de pornire din partea dreapta a numelui serviciului.
Sau, pentru a porni toate serviciile, faceti clic pe Start All (Pornire toate) de sub lista de servicii.
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Capitolul 15 Gestionare sistem (in BOND Controler)

Figurd 15-3: BOND System Manager (Administrator de sistem) care indica triunghiul de avertizare (serviciul
Imprimare bobina s-a oprit)

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled o E]
PostgreSCQL - PostgreSQL Server 10 nstalled v n
PostgreS0L Agent - BOMND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B strion @ seopal
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Capitolul 15 Gestionare sistem (in BOND Controler)

15.2 Redundanta hard diskului

Toate controlerele si terminalele BOND includ redundanta pe hard disk, pentru protejarea sistemului BOND in cazul
unei defectiuni a hard diskului. Acest sistem de protectie monitorizeaza continuu hard diskurile sistemului, iar o
pictograma din zona de notificare Windows indica starea curenta.

I ™ S

W Normal - hard diskul functioneaza corespunzator.
=

. \ Avertisment - existd o problema cu hard diskurile sistemului. Contactati serviciul de
:L\j asistenta pentru clienti.

_ Eroare - a survenit o defectiune a hard diskului. Contactati serviciul de asistenta pentru

(= clienti.

_ % Ocupat - acest lucru poate aparea atunci cand hard diskurile sunt verificate, de exemplu,
=H] dupa o oprire neasteptata. Controlerul sau terminalul poate rula incet in timpul verificarii,

care se va finaliza in timp de 2 pand la 3 ore. Sistemul BOND poate fi inutilizabil in aceasta
perioada.

Dupa verificare, pictograma trebuie sa revind la starea Normal, iar operatiile normale ale
hard diskului vor fi reluate. Cu toate acestea, daca pictograma indica starea Avertisment
sau Eroare, contactati serviciul de asistenta pentru clienti.

[ ‘\\ Serviciul nu ruleaza - serviciul software utilizat pentru monitorizarea protectiei hard
=9 diskului nu functioneaza. Pictograma prezinta initial aceasta stare atunci cand controlerul
sau terminalul sunt pornite. Contactati serviciul de asistenta clienti daca pictograma nu
indica starea Normal dupa ce au trecut cateva minute.
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6 Operatiuni BOND-ADVANCE

16.1 Repornirea sistemului BOND-ADVANCE

| Trebuie sd efectuati aceasta procedura numai daca:

« ati fost instruit sd faceti acest lucru de catre asistenta pentru clienti Leica Biosystems, sau

* va pregatiti pentru o intrerupere de curent planificata.

Utilizati urmatoarea metoda pentru a reporni intregul sistem BOND:
1 Asigurati-vd cd toate instrumentele sunt inactive (de exemplu, nu sunt blocate tavile pentru lame).
Oprire toate module de procesare.

Oprire toate terminalele (clic pe Start (Pornire) > Shut down (Oprire)).

N w N

Opriti controlerul secundar (daca existd) apasand scurt butonul de alimentare (consultati exemplul de mai jos).

5 Opriti controlerul primar apdsand scurt butonul de alimentare (consultati Figurd 16-1).

@ Butonul de alimentare poate fi amplasat in spatele capacului frontal detasabil al controlerului,
care poate fi blocat. In acest caz, trebuie s& obtineti mai intai cheia de la persoana desemnat

sa pastreze cheia.

Urmairiti ecranul tabloului de bord in timpul opririi, deoarece a doua apasare a butonului de alimentare poate fi
necesara daca procesul de oprire se opreste la ecranul de autentificare Windows. Dacd se intdmpla acest
lucru, asteptati cel putin 90 de secunde, apoi apdsati scurt butonul de alimentare.

Cand apdsati din nou butonul de alimentare, controlerul va incepe sa se opreasca. Nu
mentineti butonul apdsat mai mult de 2 secunde, deoarece acest lucru poate cauza resetarea
,hard” si oprirea imediatd a controlerului. Poate dura pand la 45 de secunde ca controlerul sa
opreasca alimentarea (lumina butonului de alimentare se opreste).

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 355



Capitolul 16 Operatiuni BOND-ADVANCE

6 Asteptati 2 minute si apoi porniti controlerul primar.

Dacd apare fereastra ,Shutdown event tracker” (Urmdrire eveniment de oprire), inchideti-o selectand Cancel
(Anulare) sau prin apasarea tastei <Esc>.

7 Asteptati 30 de secunde si apoi porniti controlerul secundar (dacd existd).
8 Dupa repornirea completa a controlerului, porniti toate terminalele.
9 Oprire toate modulele de procesare.

10 Conectati-va la fiecare terminal.

Figurd 16-1: Amplasarea butonului de alimentare pe panoul frontal al controlerului (afisat cu capacul scos)

Legenda

I 1 Butonul de alimentare

16.2 Comutarea la controlerul secundar

secundar (de rezerva). Trebuie sa efectuati aceastd procedura numai daca:
« atifost instruit s faceti acest lucru de catre asistenta pentru clienti Leica Biosystems, sau

‘ Aceste instructiuni se aplica numai pentru sistemele BOND-ADVANCE care includ un controler
» Controlerul principal nu este operational.

Controlerul secundar va functiona in mod independent, iar sistemul dvs. nu va mai avea o capacitate de rezerva
redundanta. Totusi, dupa finalizarea acestei proceduri, sistemul BOND va continua procesarea in mod normal.

asemenea, orice mesaje LIS care au fost trimise in timpul procesului de comutare se pot pierde. Prin
urmare, dupa ce s-a reusit comutarea, verificati daca lipsesc lame. In acest caz, retrimiteti datele

‘ fn timpul procesului de comutare, datele din ultimele 5 minute de procesare se pot pierde. De
lamelor prin LIS sau creati manual lamele lipsa din BOND.
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1 Inchideti toate instantele clientilor clinici si administrativi de pe toate terminalele BOND-ADVANCE.

2 Deconectati cablul de retea al terminalului de la portul etichetat T1 sau T2 de pe controlerul primar, apoi
reconectati cablul la acelasi port de pe controlerul secundar.

Consultati Figurd 16-2.

Figurd 16-2: Porturile pentru terminalul controlerului

3 Deconectati cablul de retea al instrumentului de la portul etichetat 11 sau 12 de pe controlerul primar, apoi
reconectati cablul la acelasi port de pe controlerul secundar.

Consultati Figurd 16-3.

Figurd 16-3: Porturile pentru instrumentul controlerului
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4 Deconectati cablul de retea de trecere de la portul B1 sau B2 de pe controlerul principal.

Consultati Figurd 16-4.

Figurd 16-4: Porturi de punte ale controlerului

5 Dacd existd un cablu Ethernet (utilizat pentru conectivitatea optionald LIS) in portul Gb(1) sau Gb(2) de pe
controlerul primar, deconectati si reconectati acest cablu la acelasi port de pe controlerul secundar.

Consultati Figurd 16-5.
Figurd 16-5: Porturile Ethernet utilizate pentru LIS
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Sistemul BOND-ADVANCE detecteaza cd ati conectat cablurile de retea la controlerul secundar si afiseaza un
dialog de confirmare pe toate terminalele.

Consultati Figurd 16-6.

Figura 16-6: Dialog - controler secundar (de rezervd) conectat

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND- 0% ANCE Terminals are
now connected to the secondary [badeup) contraller,

If there &5 2 problem with the primary contrader and you would lke
to conbrmie oparation usng your secandary conkroller as a
standslona controller, than enter your usemiame and password and
dide 0K to continue. This operation is mot reversible without onsite
suppart from 2 Leica repregentative.

If you do conbinue, Comtact oUstomer SUPDONT to amsnge sendce of
vour deconnected conlrodler. TE is necessany for & Liica serace
represenlalivve o repain or replace the dsconnedied conlroller,

Useriame: | testusar

Paseword: | LTI TR o

@ Comutarea nu este reversibild fard asistenta la fata locului din partea unui reprezentant Leica
Biosystems.

6 Pentru a confirma cd doriti sd continuati comutarea:
a Introduceti numele dvs. de utilizator si parola in campurile furnizate.

b Faceti clic pe OK pentru a confirma.

@ Daca un alt utilizator alege sa continue comutarea inainte de a face acest lucru, dialogul de
mai sus dispare.

7 Dupa confirmarea de comutare, opriti controlerul primar.

8 Asteptati pand cand sistemul afiseazd comutarea la independent cu succes (consultati Figura 16-7), apoi
reporniti clientul clinic si conectati-va la sistem in mod normal.

Figurd 16-7: Dialog - comutarea la independent a reusit

Conversion to standalone sucoseded

If you have not siready done =0, conmect the instrement: network cable to port 11 or 12 on the
secondary [now standalong) controller,

o shoukd immediately perform 2 manual database backup,
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9 Deschideti imediat clientul administrativ si efectuati o copie de rezervd manuald a bazei de date. Consultati
10.5.1 Setari de laborator.

Dupa finalizarea comutarii cdtre controlerul secundar, starea tuturor lamelor si instrumentelor trebuie
actualizata automat pentru a reflecta cea mai recenta stare a sistemului. Cu toate acestea, dacd au fost
finalizate executari in timp ce instrumentele au fost deconectate de la controler, starea executarii va apdrea in
continuare ca In Progress (In curs). In acest caz, trebuie s& deblocati tava pentru lame afectatd pentru a
actualiza starea ansamblului de colorare a lamelor.

@ Contactati serviciul de asistenta pentru clienti pentru a repara controlerul dvs. deconectat. Este
necesar ca un reprezentant service Leica Biosystems sa inlocuiasca sau sd repare controlerul

deconectat.
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Inlocuirea imprimantei
pentru etichetele lamelor

17.1 Inlocuirea unei imprimante Cognitive Cxi intr-un
sistem cu un singur scaun

Utilizati urmatoarea procedura pentru a inlocui o imprimanta Cognitive cu o imprimanta Cognitive noua.

1 Opriti comutatorul de alimentare de pe partea laterald a imprimantei vechi.
2 Deconectati cablul USB si cablul de alimentare din spatele imprimantei vechi.
3 Conectati cablul USB si cablul de alimentare la noua imprimanta.

4 Porniti comutatorul de alimentare de pe partea laterald a noii imprimante.

Ecranul controlerului BOND afiseaza un mesaj in zona de notificare (dreapta jos) a desktop-ului la care a fost
gasit imprimanta.

5 Navigati la: Start Windows > Devices and Printers (Dispozitive si imprimante) si gasiti imprimanta nou
adaugata.

6 Faceti clic dreapta pe aceastd imprimanta si selectati Properties (Proprietdti), apoi copiati numele
imprimantei.

7 Deschideti clientul administrativ, ecranul Hardware configuration (Configurare hardware), Slide labelers
(Dispozitive de etichetare lame) conform descrierii din 10.6.3 Dispozitive de etichetare a lamelor. Selectati
vechea imprimanta pe care ati inlocuit-o.

8 Lipiti (suprascrieti numele existent) in campul Printer name (Nume imprimantd) astfel incat sa deving, de
exemplu, ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)".

9 Faceti clic pe Save (Salvare).

10 Tipadriti o eticheta de test pentru a confirma functionarea imprimantei.
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17.2 Inlocuirea unei imprimante Cognitive Cxi in
sistemul BOND-ADVANCE

Este necesar sa setati adresa IP statica a noii imprimante la aceeasi valoare ca cea veche, inainte de a conecta noua
imprimanta la sistemul BOND-ADVANCE.

Adresele IP pentru imprimante incep de la 192.168.5.101. Doar ultima cifra este diferita pentru fiecare imprimanta. De
exemplu, adresa IP a imprimantei pentru imprimanta 2 este

Procedurile de mai jos explica modul in care puteti afla adresa IP staticd a imprimantei vechi si modul de setare a
valorii respective pe noua imprimanta.

Panoul frontal al imprimantei Cognitive
Figura 17-1 afiseaza tastatura si afisajul LCD pe imprimanta Cognitive Cxi.

Figura 17-1: Afisajul LCD si tastatura imprimantei Cognitive

£ GGGNITI;E@ \I

=eSel

Cititi adresa IP a imprimantei vechi

Efectuati urmatoarea procedurd pe vechea imprimantd pentru a descoperi adresa IP pentru a fi utilizata cu noua
imprimanta:

@ Dacad nu puteti utiliza afisajul de pe vechea imprimanta din orice motiv, utilizati procedura Cautare
adresa IP imprimantd pentru a gdsi adresa IP pe controler.

1 Apésat,i.A

Ecranul afiseazd Main Menu: Language Menu (Meniul principal: Meniu limba).

2 Apésat,i- pentru a afisa optiunea Printer setup (Configurare imprimanta).
3 Apésati pe pentru a afisa Printer setup: Comm. Menu (Configurare imprimanta: Meniu de comunicare).

4 Apasati pe pentru a afisa Comm. Menu: Timeout (Meniu de comunicare: Expirare).
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5 Apésat,i- de doud ori, pentru a afisa Ethernet.
6 Apésati_

Ecranul afiseaza Ethernet - DHCP
7 Apésat,i.

Ecranul afiseazd DHCP Off (DHCP oprit). (Dacd se afiseaza DHCP On (DHCP pornit), apasati L pentru a
schimba valoarea.)

8 Apésat,i.
Ecranul afiseazd mesajul: Value has been set (Valoarea a fost setatd).

9 Apésati- pentru a afisa Set Static IP (Setare IP static).

10 Apésati pentru a afisa setarea curentad.
17 Notati adresa IP statica.

12 Opriti alimentarea imprimantei cu energie electrica si deconectati-o de la sursa de alimentare si de la retea.

Setare adresa IP imprimanta

Efectuati procedura de mai jos pentru a seta noua imprimanta la adresa IP statica corecta.

c ATENTIE: Nu conectati noua imprimanta la reteaua BOND pana cand nu ati efectuat procedura de
mai jos.

1 Conectati noua imprimanta la sursa de alimentare si porniti comutatorul de alimentare de pe partea laterald a
imprimantei.

2 Apésati..
Ecranul afiseazd Main Menu: Language Menu (Meniul principal: Meniu limba).
3 Apésat,i- pentru a afisa optiunea Printer setup (Configurare imprimanta).

4 Apdsati pe pentru a afisa Printer setup: Comm. Menu (Configurare imprimantd: Meniu de comunicare).

5 Apdsali pe pentru a afisa Comm. Menu: Timeout (Meniu de comunicare: Expirare).
6 Apésat,i- de doud ori, pentru a afisa Ethernet.
7 Apésati.

Ecranul afiseaza Ethernet - DHCP.
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8 Apésati.

Ecranul afiseazd DHCP Off (DHCP oprit). (Dacd se afiseaza DHCP On (DHCP pornit), apdsati o pentru a
schimba valoarea.)

9 Apésati_
Ecranul afiseazd mesajul: Value has been set (Valoarea a fost setatd).

10 Apésati- pentru a afisa Set Static IP (Setare IP static).

11 Apésati pentru a afisa setarea curentd.

12 Introduceti adresa IP pe care ati notat-o de la vechea imprimanta. Utilizati butoanele stanga si dreapta pentru a
deplasa cursorul la stanga sau la dreapta si utilizati butoanele sus si jos pentru a modifica valoarea.

13 Apésati_

Ecranul afiseazd mesajul: Value has been set (Valoarea a fost setatd).

14 Apasatipe . de cateva ori pentru a reveni la ecranul principal COGNITIVE (COGNITIV).

15 Apasati comutatorul de alimentare de pe partea laterald a imprimantei in pozitia OPRIT. Apoi comutati-l inapoi
in pozitia PORNIT.

16 Conectati cablul Ethernet la noua imprimanta pentru a o conecta la reteaua BOND.

Figura 17-2: Conector Ethernet

-3

17 Deschideti clientul administrativ si tipariti o eticheta de test.

Cautare adresa IP imprimanta

Dacd nu este posibild citirea adresei IP de pe vechea imprimanta, utilizati urmatoarea procedurd pentru a determina
adresa IP pentru noua imprimanta.

1 Conectati-va la controlerul BOND-ADVANCE ca BONDDashboard.

2 Apdsati tasta cu sigla Windows = + M pentru a minimiza ecranul tabloului de bord.

3 Pe bara de sarcini Windows, facei clic pe butonul Start si selectati Devices and Printers (Dispozitive si
imprimante).
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4 Faceti clic dreapta pe pictograma corespunzatoare imprimantei Cognitive si selectati Printer Properties
(Proprietdti imprimanta) din meniul pop-up, asa cum se aratd in Figura 17-3.

Figurd 17-3: Selectare proprietati imprimanta

;:3\/

Cognitive Printer

Pod 1

See what's printing
Set as default printer

Printing preferences

Printer properties

Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

Sistemul afiseaza dialogul Properties (Proprietati).

5 Selectati fila Ports (Porturi).

Figura 17-4: Proprietati imprimanta - Fila Porturi

General Sharing

==

EE!I Cognitive Printer Pod 1 Properties

Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fonts  About
Advanced Color Management Security

=y | Cogpnitive Printer Pod 1

X

Print to the following pert(s). Documents will print to the first free

checked port.

Port Description Printer C
] comz: Serial Port

] comz: Serial Port

[] coma: Serial Port

[] FILE Print to File

e Printer Port o
< >

Add Port... Delete Port Configure Port...

4] Enable bidirectional support
[J Enable printer peoling

Apply Help

6 Notatiadresa IP din coloana Port pentru imprimanta selectata. (Este posibil s fie nevoie sa largiti coloana

Port glisdnd marginea coloanei.)

7 Apasati pe Cancel (Anulare) pentru a inchide caseta de dialog.

8 Inchideti fereastra Devices and Printers (Dispozitive si imprimante).

O Apasati pe Alt+Tab pentru a afisa tabloul de bord BOND.

10 Utilizati adresa IP de la Pasul 6 pentru a efectua procedura de la Setare adresa IP imprimanta.
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17.

3 Inlocuirea unei imprimante Zebra cu o
imprimanta Cognitive Cxi pe un sistem cu un
singur scaun

Utilizati urmatoarea procedura pentru a inlocui o imprimanta Zebra TLP 3842 sau GX430t cu imprimanta Cognitive

Cxi.
@ Daca imprimanta Zebra a fost conectata de un cablu ,paralel’, il puteti deconecta de la controlerul
BOND. Aveti nevoie de un cablu USB pentru conectarea imprimantei Cognitive la controlerul BOND.

M~ w N

8
9
10
11
12

13
14
15

Opriti intrerupatorul de alimentare din spatele imprimantei Zebra.

Deconectati cablul paralel sau USB si cablul de alimentare din partea din spate a imprimantei.
Deconectati sursa de alimentare cu energie a imprimantei Zebra de la priza de alimentare.
Conectati sursa de alimentare a imprimantei Cognitive la priza de alimentare.

Conectati cablul USB si cablul de alimentare la imprimanta Cognitive.

Porniti comutatorul de alimentare de pe partea laterala a imprimantei.

Ecranul controlerului BOND afiseaza un mesaj in zona de notificare (dreapta jos) a desktop-ului la care a fost
gasit imprimanta.

Pe bara de sarcini Windows, facei clic pe butonul Start si selectati Devices and Printers (Dispozitive si
imprimante).

Confirmati ca imprimanta apare cu numele ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".

Conectati-va la clientul administrativ BOND.

Deschideti ecranul Hardware (Hardware), fila Slide labelers (Dispozitive de etichetare lame).
Faceti clic pe Add printer (Addugare imprimanta) (partea din stanga jos a ecranului).

in panoul din dreapta de pe ecran, introduceti:

« Display name (Nume afisaj): Confirmati cd imprimanta apare cu numele ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI
TT".

« Printer name (Nume imprimanta): acelasi nume din nou

 Host name (Nume gazda): ldsati acest cdmp necompletat.

« Printer type (Tip imprimantd): selectati modelul imprimantei: Cognitive Cxi
Faceti clic pe Save (Salvare).
Faceti clic dreapta pe imprimanta Zebra din lista.

Selectati Delete (Stergere) din optiunea pop-up.
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16 Sistemul afiseazd mesajul: ,Are you sure you want to delete the printer?” (Sigur doriti sd stergeti imprimanta?)

17 Faceti clic pe Yes (Da).
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8 Specificatii

@ Aceasta sectiune nu se aplica modulului de procesare BOND-PRIME. Consultati manualul de utilizare
BOND-PRIME separat.

 18.1 Specificatii sistem

» 18.2 Specificatii fizice

» 18.3 Putere electrica si reglementari UPS
* 18.4 Specificatii de mediu

 18.5 Specificatii de functionare

» 18.6 Lame pentru microscop

e 18.7 Transport si depozitare

18.1 Specificatii sistem

Cerinte privind conexiunea la retea Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Cabluri de retea Cabluri ecranate CAT5e sau CAT®6, cu conectori RJ-45

Cerinte pentru comutatorul Ethernet: Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Un singur scaun Comutator Ethernet in 8 porturi
(acceptd pana la 5 module de procesare)

BOND-ADVANCE Comutatoare Ethernet cu 8 sau 16 porturi (pot fi conectate
impreund pentru a sustine pand la 30 de module de procesare)

Specificatiile dispozitivului Controlerele si terminalele BOND trebuie sa fie furnizate de Leica

Biosystems
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18.2 Specificatii fizice
| BN [ BONDMAX

Dimensiuni | =790 mm (31,10 in) | =760 mm (29,9 in)
{1378 mm (54,25 in) =703 mm (27,6 in)
A - 806 mm (31,73 in) A-775mm (30,5 in)

Greutate (uscat) 238 kg 120 kg

Cerinte de vamuire 600 mm (24 in) deasupra
0 mm stanga

150 mm (6 in) dreapta

0 mm la spate; totusi utilizatorii trebuie s@ poatad deconecta cablul
de alimentare de la retea fara a deplasa modulul de procesare.

Distanta maxima pana la recipientul extern ~ 1 metru (40 inchi)
pentru deseuri vrac (doar BOND-MAX)

18.3 Putere electrica si reglementari UPS
| BN | BOND-MAX

Tensiune de functionare intre 103,4 V si 127,2 V (pentru tensiune nominala intre 110 si 120

(pentru module de procesare cu surse de V)

alimentare de model mai vechi, cu un sau
ventilator in capacul spate) intre 206,8 V si 254 V (pentru tensiune nominala intre 220 si 240 V)
Tensiune de functionare fntre 90 si 264 V (pentru tensiune nominald intre 100 si 240 V)

(pentru module de procesare cu surse de
alimentare de model mai nou, cu doua
ventilatoare in capacul spate)

Frecventa alimentarii 50/60 Hz 50/60 Hz
Consum de energie 1200 VA 1000 VA

18.4 Specificatii de mediu

Temperatura maxima de functionare 35°C 35°C
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Temperatura minima de functionare 5°C 5°C

Temperatura necesara pentru a indeplini 18-26°C 18-26°C
cerintele privind performanta colordrii

Umiditate de functionare (fara condens) intre 30 si 80% RH intre 30 si 80% RH

Altitudine de functionare maxima intre 0 si 1600 m (5250 ft.) Intre 0 si 1600 m (5250 ft.)
deasupra nivelului marii deasupra nivelului marii

Presiune nivel presiune sunet (la 1 m) < 85 dBA maximum < 85 dBA maximum

<65 dBA functionare normala < 65 dBA functionare normala

Putere energeticad de incalzire maxima 1200 VA 1000 VA

18.5 Specificatii de functionare
| BN | BOND-MAX

Capacitate lama 30 odata.

Tavile finalizate (10 lame) pot fi inlocuite continuu.

Capacitate recipient reactiv 7 mlsi 30 ml 7 mlsi 30 ml
Volum rezidual recipient reactiv 555l (7 ml) si 1618 pl (30 ml)
Volumul de rezerva al recipientului reactiv 280 pl (7 ml) i 280 pl (30 ml)
Capacitatea recipientului de titrare 6m 6m
Volumul rezidual al recipientului de titrare 300 ul 300 ul
Volumul de rezerva al recipientului de titrare 280 pl 280 pl
Numar de recipiente reactivi 36 36
Capacitate recipient reactiv vrac 2LsausL TLsau?2l
Capacitate recipient deseuri periculoase 51 2L
Capacitate recipient deseuri standard 2x5L ~
Capacitate recipient extern deseuri vrac ~ 9L
Compatibilitate chimica Toti reactivii BOND
Solutie de alcool 70% (in scopuri de curatare)
Indicatie temperatura Valori implicite (acestea pot fi modificate de reprezentantii
service):

Cald: 35 °C, Fierbinte: 80 °C
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Presiunea maxima permisa pentru conexiunile 1.0 bari 2.5 bari
cu gaz silichid

Durata de viata 7 ani 7 ani
Expirarea certificatului de securitate 10 ani 10 ani

cibernetica Sistem BOND

18.6  Lame pentru microscop

Dimensiuni Latime: 24.64-26.0 mm
Lungime: 74.9-76.0 mm
Grosime: 0,08-1,3 mm

Zond eticheta Ldtime: 24.64-26.0 mm
Lungime: 16.9-21.0 mm

Material Sticla, IS0 8037/1

Zona utilizabila Consultati urmatoarele diagrame. Volumul de distribuire se referd la
setarile pe care le puteti alege atunci cand configurati lame utilizand
software-ul BOND (consultati 6.3 Lucrul cu cazurile).

Figurd 18-1: Zonele utilizabile ale lamelor pentru Modulele de procesare BOND

BOND-III ~

BOND-MAX ’ ~

f- ¥

Sistem BOND Sistem BOND 7 Manual de Utilizare, 49.7556.532 A04
Drepturi de autor © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 371



Capitolul 18 Specificatii

18.7 Transport si depozitare

Temperatura de depozitare intre -20 si +55°C

Umiditate de depozitare (fard condens)  <80% RH

Metode de expediere Compatibil cu transportul rutier, aerian si maritim.

Vd rugam sad retineti cd informatiile de mai sus sunt numai pentru instrumente ambalate.

Consultati 18.4 Specificatii de mediu pentru instrumente neambalate.
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